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Jogi nyilatkozatok

Ez a kézikonyv a BOND-III, BOND-MAX,BOND-PRIME és BOND rendszervezérlére vonatkozik.

‘ Nem minden feldolgozé modul érhetd el minden régidban.

Védjegyek

A Leica és a Leica logo a Leica Microsystems IR GmbH bejegyzett védjegyei és licenc alapjan hasznalhatok. A BOND,

BOND-III, BOND-MAX, BOND-PRIME, BOND-ADVANCE, Covertile, Bond Polymer Refine Detection, Bond Polymer Refine
Red Detection, Parallel Automation, Compact Polymer, és Oracle a Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd ACN 008 582
401 bejegyzett védjegyei. Minden mas védjegy a birtokosa tulajdonat képezi.

Szerzdijog

Jelen dokumentum és a hozza kapcsolodd szoftverek szerzéijogainak tulajdonosa a Leica Biosystems Melbourne Pty
Ltd. A torvények szerint a dokumentacid vagy a szoftver masoldsahoz, sokszorositasahoz, forditdséhoz vagy
elektronikus, illetve mas gépi formatumba torténd teljes vagy részleges atalakitdsahoz a mi irdsos engedélyiink
szukséges.
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Fontos informacidk az osszes felhasznaldnak

Ez a kézikonyv fontos informdcidkat tartalmaz a BOND hasznalatardl. A Leica Biosystems termékeivel és
szolgaltatdsaival kapcsolatos legfrissebb informdaciokért latogasson el ide: www.leicabiosystems.com.

A folyamatos fejlesztésre iranyuld zleti politikdja alapjan a Leica Biosystems fenntartja a jogot a jellemzék el6zetes
értesités nélklli modositasara.
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Ebben a dokumentumban a kovetkez6 kifejezések szerepelnek:

 Leica Biosystems - jelentése: Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd.

» BOND - a Leica Biosystems platform, amelynek része a BOND-IIl, BOND-MAX, és BOND-PRIME
o BOND-III - automatikus IHC és ISH festd berendezés tipusa

» BOND-MAX - automatikus IHC és ISH festé berendezés tipusa

» BOND-PRIME - automatikus IHC és ISH festé berendezés tipusa

» BOND szoftver - az a szoftveralkalmazas, melynek segitségével a felhasznaldk konfiguralhatjak és
mikodtethetik a BOND-III, BOND-MAX vagy BOND-PRIME rendszert

Célzott felhasznaldk

A BOND-rendszer célzott felhasznaloi eqgy megfeleléen képzett laboratériumi személyzet tagjai.

érdekében, hogy azt a jelen dokumentumban leirtaknak megfelel6en hasznaljak, és a feldolgozd egység mikodtetése
elétt minden lehetséges veszéllyel, illetve veszélyes eljdrassal teljes mértékben tisztaban legyenek. A feldolgozé
modulbdl csak képzett személyzet tavolithat el burkolatot vagy alkatrészt, és csak a jelen Utmutatdban leirt esetekben.

Telepités és javitasok
Atelepitést és a javitasokat csak a Leica Biosystems dltal jovahagyott szervizszemélyzet végezheti.

Jotallasiigény csak akkor nyujthato be, ha a terméket a meghatarozott alkalmazasra €s a jelen dokumentumban
szerepl6 utasitasok szerint hasznaltak. A nem megfelelé kezeléshél és/vagy a termék nem rendeltetésszer(
hasznalatabdl eredd kdrok semmissé teszik a jotallast. A Leica Biosystems nem vallal felel6sséget az ilyen karokeért.

Sulyos események jelentése

Barmely olyan sulyos esemény el6forduldsat, amely a beteg vagy a felhasznald haldldhoz vagy egészségi llapotanak
atmeneti vagy tartés romlasahoz vezetett vagy vezethet, jelenteni kell a helyi Leica Biosystems képvisel6nek és az
illetékes helyi szabalyozo6 hatosagnak.

Leica Biosystems protokollok

A BOND rendszer egy sor el6re meghatarozott Leica Biosystems protokollal rendelkezik, melyek nem szerkeszthetdk és
nem torolheték. Ezeket az el6re meghatarozott protokollokat a Leica Biosystems érvényesitésnek vetette ald. Azonban
testreszabott protokollok is Iétrenozhatok a meglévé elére meghatarozott protokollok masolasaval és szerkesztésével.
Minden testre szabott protokollt a helyi laboratériumi eljarasoknak és kovetelményeknek megfelel6en kell érvényesiteni.
Egy protokoll Iétrehozasara és mentésére vonatkozo képesség nem jelenti azt, hogy a létrehozott protokoll alkalmas a
hasznalatra. A vonatkozé elemzési mintahoz tartozé hasznélati utasitasban (IFU) ellenérizze a mikddési elveket és a
teljesitményjellemzéket.
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Felhasznaldi adatbiztonsagra és adatvédelemre vonatkozo nyilatkozat

A Leica Biosystems tiszteletben tartja a személyes adatok biztonsdgat és védelmét, és elkotelezett azok védelme irant.
Az alabbi Leica Biosystems adatvédelmi nyilatkozat ismerteti azokat a személyes adatokat, amelyeket gydjthetink,
felhasznalhatunk és megdrizhettink.

Adatvedelmi nyilatkozat

Az engedély birtokosa koteles betartani az 6sszes alkalmazandd adatvédelmi és adatbiztonsagi jogszabalyt a
személyes adatok BOND rendszerrel (beleértve a BOND-ADVANCE rendszert) torténd kezelése sordn, igy koteles tébbek
kozott az 0sszes szlkséges értesitést megtenni a betegek és mas érintettek szamara, valamint az 0sszes sziikséges
hozzajarulast beszerezni a személyes adataik kezelése el6tt.

A kovetkez6 személyes adatok kertilnek taroldsra a BOND vezérlén lévé adatbazisban:
e Betegneve
e QOrvosneve
o Hozzaférési szam
» Orvosi megjegyzések
» Betegre vonatkozo megjegyzések
 Targylemezre vonatkoz6 megjegyzések
» Az eset megjegyzései
 Felhasznaldi fidk adatai
» Munkakor megnevezése
» Targylemez képek
» LIS események megjegyzései
o Mdszer képek
A kovetkez6 BOND jelentések rutinszer(ien tartalmazhatnak PHI-t:
o Esem. futt.
 Futas adatai
o Esetbeszamol6
 Rovid targylemez-el6zmények
» Adatok exportaldsa

» Targylemez-bedllitas 0sszefoglaldsa

Kapcsolatfelvétel a Leica Biosystems-el

Szerviz vagy tamogatds kéréséhez forduljon a helyi Leica Biosystems képviselethez, vagy latogasson el a
www.LeicaBiosystems.com weboldalra.
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Newland vonalkéd-leolvasd hozzaadva
Kisebb korrekciok

Kisebb korrekcidk

Nem jelent meg

Uj verzié BOND BOND rendszerekhez,
amelyek BOND 7 szoftvert futtatnak.

Nem jelent meg



Altalanos figyelmeztetés

A figyelmeztetések olyan veszélyekre hivjak fel a figyelmet, amelyek személyes sériiléshez vezethetnek, illetve ahol
fennall a betegmintak elvesztésének, sériilésének vagy téves azonositasanak veszélye. A személyes sériilések, a
betegek mintainak sériilése, elvesztése és téves azonositasa, valamint a berendezés karosodasa elkerilése érdekében
minden biztonsagi dvintézkedést tartson be.

A figyelmeztetések fekete szegéllyel és sarga hattérrel rendelkez6 szimbdlumokat hasznalnak:

Az dltalanos BOND figyelmeztetések alabb lathatok. A kézikonyv vonatkozd részeiben tovabbi figyelmeztetések

lathatok.

Feldolgozd modul mikodése

>PB BB

A

Areagensek és a targylemezek szennyezddésének elkeriilése érdekében a feldolgozé modult tiszta,
portol és részecskeéktol a lehetd legnagyobb mértékben mentes kornyezetben kell Gzemeltetni.

A feldolgozd modul megfelelé mikodésének biztositasa érdekében helyezze mindegyik nagy
folyadéktérfogatu reagenstartalyt a rekeszbe a megfeleld dllomasba, a szinkddos néveimkék
jelolésének megfeleléen. Ennek elmulasztdsa veszélyeztetheti a festést.

Tovabbi részletekért lasd: 2.2.7 Nagy folyadektérfogatu tartalyok rekesze

Ellendrizze az olddszer tartaly szinteket és iritse ki vagy toltse fel minden nap kezdetén (vagy
gyakrabban, ha sziikséges - 14sd 12.2.1 Tartélyszintek ellenérzése). Ellenkez esetben a miveletek
megszakadhatnak, ami befolyasolhatja a festést.

BOND-MAX esetében, ha az egyik nagy folyadéktérfogatu tartalyt feldolgozas kozben fel kell tolteni, a
Protokoll 4llapot képernyén mindig ellendrizze, hogy a tartély nincs hasznalatban, illetve nem lesz
hamarosan hasznalatban. Ellenkezé esetben befolyasolhatja a targylemezek feldolgozasat. Feltoltés
utan azonnal helyezze vissza a tartalyt - lasd - 12.2.2.5 Mdveletek kozben. Ezen helyzet elkerllése
érdekében ellendrizze a nagy folyadéktérfogatu tartalyok toltottségi szintjét az egyes protokollok
kozott - lasd 12.2.1 Tartalyszintek ellendrzése).

A BOND-III nagy folyadéktérfogatu tartalyokat a feltoltéshez nem sziikséges kivenni — lasd 12.2.2.1 A
nagy folyadéktérfogatu reagens tartaly Ujratoltése — BOND-III. A helyzet elkerilése érdekében
ellendrizze a tartalyszinteket naponta (szlikség esetén gyakrabban - ldsd 12.2.1 Tartalyszintek
ellenérzése).

A BOND nem igényel hdldzati hozzaférést a mikodéshez és a rendeltetésszerl hasznalathoz. A
rosszindulatt vagy jogosulatlan hozzaférés megel6zése érdekében a BOND telepitését a
halézathoz/infrastruktirahoz vald barmilyen csatlakozds nélkil végezze.

Ha haldzati kapcsolatot szeretne, a preferalt modszer a BOND t(zfallal ellatott virtualis helyi
halézathoz (VLAN) vald csatlakoztatdsa. Mésik megoldasként sajat haldzati biztonsdagi
mechanizmusait is bevezetheti és érvényesitheti a szabvanyos mikodési eljarasainak megfelel6en.

Tovabbi informacidkért Idsd az BOND informéacids rendszer Utmutatdjat.
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A BOND vezérl6 rosszindulati programmal vald megfertézédése a mikodés soran varatlan

A viselkedéshez - igy akar feldolgozé modulok hasznalhatatlanng vélaséhoz is - vezethet. Ugyeljen
arra, hogy az USB taroldeszkozok virusmentesek legyenek, miel6tt csatlakoztatna 6ket a BOND
vezérl6hoz. A Leica Biosystems tovabba nem telepit elére virusirtd megoldast - javasoljuk, hogy
telepitse sajat vallalati virusirt6 termékét.

Tovabbi informacidkért Idsd az BOND informéacids rendszer Utmutatdjat.

Vezeér|ok
Az egyes targylemezek megfelel festési eredménye érdekében KOTELEZO megfelel6 laboratériumi
szabalyozd intézkedéseket bevezetni és fenntartani. A Leica Biosystems nyomatékosan javasolja,
hogy megfelel§ kontrollszovetet helyezzen ugyanazokra a targylemezekre, amelyeken a beteg szovete
talalhato.

Kemiai veszeélyek

(D~

Az immunohisztokémiaban és az in situ hibridizacio soran hasznalt reagensek némelyike veszélyes.
Miel6tt folytatnd, gy6z&djon meg arrdl, hogy megfelel6 betanitdsban részesiilt:

>

« Viseljen latex vagy nitril keszty(t, védészemuveget és mas megfelel6 véddruhdzatot a
reagensek kezelésekor és a feldolgozé modul tisztitasakor.

o Areagensek és kondenzatumok kezelését és leselejtezését minden vonatkozo eljarasnak és a
laboratérium helye szerint vonatkozo jogszabalyoknak megfelel6en végezze.

A reagenstartalyok meghillenhetnek a felhelyezés soran, mialtal reagens maradhat vissza a kupak

5;, kordl. Mindig viseljen jovahagyott védészemuveget, védokeszty(t és véd6ruhdzatot, ha
reagenstartalyokat nyit ki.
Potencialisan veszélyes reagensek gyllhetnek fel a targylemezfestd berendezések kordil, és

'{;, elszennyezhetik a targylemeztalcakat. Mindig viseljen jovahagyott véddoltozéket és véddkeszty(t a

targylemeztalcak kezelése soran.
A BOND feldolgozé modulokban hasznalt egyes reagensek gyulékonyak:

» Ne tartson nyilt Iangot vagy gyujtéforrast a feldolgozé modulok kozelébe.

» (Gy6z46djon meg arrdl, hogy minden nagy folyadéktérfogatu tartaly kupakja megfeleléen le
legyen zarva az utantoltés, illetve a ledrités utan.

A feldolgozé moldulok melegit6kkel és f(tott feliiletekkel rendelkeznek, amelyek tlzveszélyesek
lehetnek ha a kozellikbe gyulékony anyagokat helyeznek:

> B

» Ne helyezzen a melegit6kre vagy kozeltkbe gyulékony anyagokat.
» Ne helyezzen gyulékony anyagot a feldolgozd modul forr¢ feliileteire.

» (Gy6z46djon meg arrdl, hogy minden nagy folyadéktérfogatu tartaly kupakja megfeleléen le
legyen zarva az utantoltés, illetve a ledrités utan.
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Mechanikai veszelyek

> B>

>B BEBPBP
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Vigyazzon, amikor lezarja a feldolgozé modul fedelét, a sériilés elkeriilése érdekében ligyeljen arra,
hogy a kezét ne csipje be.

A f6 robot lizemelése kozben az aspirdcids szonda, a fecskend@szivattyuk és a nagy
folyadéktérfogatu szallitérobotok (BOND-III) figyelmeztetés nélkiil olyan sebességgel mozoghatnak,
amely sérilést okozhat.

» Ne prébalja meg felnyitni a feldolgozd modul fedelét, mikozben egy futas folyamatban van.

» Ne prdbalja meg kiiktatni a zarakat, melyek megakadalyozzak a feldolgozé modul mikodéseét,
ha a fedél nyitva van.

o (Gy6z46djon meg arrdl, hogy mikodés kozben a fecskenddszivattyu fedelei helyiikon vannak.

Kertlje az érintkezést a targylemez festd egységekkel és kornyezetiikkel. Ezek nagyon forrok lehetnek
és sulyos égési sériiléseket okozhatnak. A mUvelet befejezése utan varjon husz percet, amig a
targylemez festd egységek és kornyezetuk lehdil.

Lépjen kapcsolatba az tigyféltamogatassal, ha nagyobb tavolsagra szeretné athelyezni a feldolgozd
modult, vagy ha javitas vagy leselejtezés céljaval be szeretné kiildeni. A feldolgozé modul nagyon
nehéz, és nem mozgathatd egyetlen személy altal.

Ellenérizze, hogy a fecskendé ajtaja be legyen zarva (BOND-MAX rendszer), illetve a fecskendd
burkolata fel legyen helyezve (BOND-Ill-rendszer) a szokdsos miikodés soran. Ha egy fecskendé vagy
egy fecskendérész laza lenne, akkor a nyomas alatt 1év6 reagens kispriccelne a fecskenddbdl.

Azonnal forduljon az lgyféltamogatdshoz, ha a fé robot és/vagy anagy folyadéktérfogatu
szallitorobotok a feldolgozd modul fedelének felnyitasat kovet6en tobb mint 6t mdsodpercig
tovabbmuakodnek.

Ne mozgassa a f6 robotkart mikozben a feldolgozé modul be van kapcsolva. A robot eltolédhat, ami a
festés mingségének romlasahoz vezethet.

Ha a robotot elmozditottdk: kapcsolja le a feldolgozé modult, varjon 30 masodpercet, majd
inicializalja Ujra.

Tisztitdsi és karbantartési feladatok kozben (az automatizalt tisztitasi feladatok - példdul az
aspirdcios szonda tisztitasa - kivételével) mindig kapcsolja ki a feldolgoz6 egységet.

A BOND-III nagy folyadéktérfogatu szallitérobotok a targylemezfestd egységek mentén mozognak, igy
lehet6vé teszik a felhaszndld szamdra a hozzaférést tisztitds céljabdl. Az eljarast csak a veszélyekrél
megfelel@en tdjékoztatott és megfeleld képzéssel rendelkez6 kezel6k végezhetik.
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A targylemezfestd egységek olyan mozgo alkatrészeket tartalmaznak, amelyek sulyos sérilést
okozhatnak. A feldolgozé modul mikodése kozben tartsa tavol ujjait a targylemezfesté egység
nyilasatol.

Miel6tt megprobalna manualisan kioldani a targylemez festd egységeket: kapcsolja ki a feldolgozo
modul halézati kapcsolojat, kapcsolja le a tapellatast, és huzza ki a tapkabel csatlakozojat a fali
aljzathol.

A fecskend@szivattyld modul (BOND-III) nagy tomeg(, és kioldaskor elérezuhanhat. Az eljarast csak a
veszélyekrél megfeleléen tajékoztatott és megfeleld képzéssel rendelkezé kezel6k végezhetik.

Ne hasznalja a BOND-IIl hatlapjan léve két fekete fogantyut a feldolgozé modul felemelésére.

s veszélye

Ne tavolitsa el a feldolgozd modul burkolatait, és ne prébaljon meg hozzaférni a belsé
alkotdrészekhez. A BOND feldolgozd modul belsejében veszélyes fesziiltség van jelen, és csak a Leica
Biosystems dltal jovahagyott szakképzett szerviztechnikusok végezhetik el ezeket a feladatokat.

Ne mddositsa a feldolgozé modul lzemi fesziiltségét. Sulyos karosodast okozhat, ha a feldolgozd
modult nem megfeleld tapfesziltségre csatlakoztatja. A beallitds modositasa tigyében forduljon az
tigyféltamogatashoz.

A feldolgozé modult foldelt halozati csatlakozdaljzathoz kell csatlakoztatni, és gy kell elhelyezni,
hogy a személyzet a feldolgozd modul elmozditasa nélkdil, konnyen ki tudja hizni a halézati tapkabelt.

Ne kosse at vagy ne zarja rovidre a biztositékokat.

Biztositékcsere el6tt kapcsolja ki a feldolgozd modult, és huzza ki a tapkabelt. A biztositékokat
kizarolag szabvanyos alkatrészekkel cserélje ki, és ha a biztositékok ismétlédéen kiolvadnak,
forduljon az gyféltdmogatashoz.

Altaldnos dvintézkedések

Az dvintézkedések olyan veszélyekre vonatkozo kozlemények, amelyek a BOND berendezés karosodasaval vagy egyéb,
személyeket nem veszélyeztetd karos kovetkezményekkel jarhatnak.

A figyelmeztetések fekete szegéllyel és fehér hattérrel rendelkezé szimbdlumokat hasznalnak:

Az dltaldanos BOND 6vintézkedések alabb lathatok. A kézikonyv vonatkozd részeiben tovabbi figyelmeztetések lathatok.

A telepitési veszelyek

A
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Ne zarja el a feldolgozé modul hatsé burkolatan talalhatd szell6z6nyildsokat. Ezenkivil ne fedje le a
fecskenddajton (BOND-MAX) Iévé szellézényilasokat sem.
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Uzemeltetési veszélyek
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Atargylemez cimkéjének minden részét az 0sszes targylemezszeélen belll helyezze el. A kiallo
ragadds feliilet miatt a térgylemez cimkéje (és a targylemez) hozzdragadhat a Covertile fed6laphoz
vagy mas berendezéshez, amitdl karosodhat a targylemez.

Ne tdvolitsa el a kis folyadékszint-érzékel fedelét a nagy folyadéktérfogatu tartélyrél (BOND-MAX),
mert megsériilhet. A nagy folyadéktérfogatu tartalyokat kizérélag a nagy tolté/(rit6 fedélen keresztil
toltse és dritse.

A kivehetd alkatrészeket csak kézzel tisztitsa. A sériilések elkeriilése érdekében ne mossa az
alkatrészeket edénymoso gépben. Ne tisztitsa az alkatrészeket olddszerrel, mard hatasu folyadékkal
vagy durva, dorzsfelilet( ronggyal.

Ne hasznaljon pamut hegy( tisztité palcikat a mosé blokk nyildsainak vagy a targylemez festd egység
tisztitdsahoz, mivel a pamuthegy levalhat és eltomddést okozhat.

Ne erdltesse a nagy folyadéktérfogatu tartalyokat vissza a helylikre, mivel ezzel sériilhet a tartaly és a
folyadék érzékeld.

Ne hasznaljon sériilt targylemezeket. Gyéz6djon meg arrol, hogy minden targylemez megfeleléen
illeszkedik a targylemeztalcahoz és az 6sszes Covertile fedélap megfeleléen van behelyezve (lasd
2.6.2 BOND Altalanosan hasznalhato Covertile fedélapok) mielétt a talcat betéltené a feldolgozo
modulba.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a fecskendémodul (BOND-III) teljesen zérva van, miel6tt futast inditana,
illetve inicializélna a feldolgozé modult (Idsd: 12.4.1 A targylemez fest6 egységek manudlis kiolddsa).
Ennek elmulasztasa esetén a fecskend6k mikodés kozben megsériilhetnek.

A felsé lemez megtisztitdsa vagy eltavolitasa el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy az oldészerszallitd
robotok (BOND-III) alaphelyzetiikben vannak a feldolgozé modul hatso részénél, és nem a
targylemezfestd egységek mentén helyezkednek el.

A reagens veszeélyei

> BB
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Ha lehet6vé teszi, hogy inkompatibilis oldatok érintkezzenek egymassal, akkor a festés eredményei
nem megfelel6ek lehetnek, illetve karosodhat a feldolgozé modul. Lépjen kapcsolatba a Leica
Biosystems vallalattal, hogy meghatdrozhassa, mely oldatok kompatibilisek.

Ne hasznéljon xilént, kloroformot, acetont, er6s savakat (pl. 20%-0s HCI) és er6s lugokat (pl. 20%-0s
NaOH) a BOND feldolgozé modulokon. Ha ezen vegyszerek koziil barmelyik a BOND feldolgozd
modulra vagy annak kozelébe omlik, azonnal takaritsa fel a kiomlott vegyszert 70%-0s alkohollal, hogy
megeldzze a feldolgoz6 modul burkolatainak sértilését.

Csak BOND Dewax Solution oldatot hasznaljon BOND-III és BOND-MAX feldolgozd modulokban, illetve
BOND-PRIME Dewax Solution oldatot BOND-PRIME feldolgozé modulokban. Ne haszndljon xilént,
xilénhelyettesit6ket és egyéb olyan reagenseket, amelyek tonkretehetik a BOND rendszer részeit, és
folyadékszivargast okozhatnak.
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Szabalyozasi kozlemeények

Rendeltetésszer( felhasznalas

A BOND-rendszer automatizalja a mikroszkopos targylemezekre helyezett patoldgiai mintak
IVD immunfestésére vonatkoz klinikai protokollokat. A mikroszkdpos targylemezeket ezutan egy képzett
egészségugyi szakember értelmezi a diagndzis tamogatasa érdekében.

FCC-megfeleldseq

Ezt a berendezést tesztelték és megdllapitottak, hogy megfelel az A. osztalyu digitalis eszkozokre vonatkoz
hatdrértékeknek az FCC szabalyok 15. részének B. alrészében foglaltaknak megfelel6en. Ezeket a hatdrértékeket ugy
tervezték, hogy megfelel6 védelmet biztositsanak a karos zavaras ellen, amikor a berendezés kereskedelmi
kornyezetben mikaodik. Ez a berendezés radiofrekvencias energidt general, hasznal és sugarozhat, és hanema
hasznalati utasitasnak megfeleléen telepitik és hasznaljak, karos interferenciat okozhat a radikommunikacioban. A
késziilék lakoovezetben torténd mikodtetése valdszinlleg karos interferenciat okoz, amely esetben a felhasznald sajat
koltségén koteles kijavittatni a zavart.

A megfelel6ség fenntartdsahoz csak a berendezéssel széllitott kabeleket hasznalja.

FIGYELMEZTETES: A Leica Biosystems &ltal kifejezetten nem engedélyezett valtoztatasok vagy
modositasok érvénytelenithetik a felhasznald jogosultsdgat a berendezés lizemeltetésére.

CE-jeloles
A CE-jeldlés a gyartd megfeleléségi nyilatkozataban felsorolt vonatkozo EU irdnyelveknek vald
C € megfelelést jelzi.

In vitro diagnosztikai berendezésekre vonatkozo utasitasok
professzionalis hasznalatra

Ez az IVD berendezés megfelel az IEC 61326 szabvany 2-6. részében és az IEC 60607 szabvany 1-2. részében leirt
kibocsatasi és zavartirési kovetelményeknek.

Az elektromdgneses kornyezetet az eszkoz mikodtetése el6tt ki kell értékelni.

Ne haszndlja ezt a berendezést erés elektromdagneses sugérzés forrasainak (pl. arnyékolatlan RF-forrasok) és/vagy
magneses mez6k kozelében, mert ezek zavarhatjak a megfelel6 mikodést.

kornyezetben radidinterferenciat okozhat, ebben az esetben sziikséges lehet, hogy intézkedéseket

c FIGYELMEZTETES: Ezt a késziiléket CISPR 11 A. osztélytnak tervezték és tesztelték. Belfoldi
tegyen a zavaras meérseklésére.

Szémitégépes szabalyozési kovetelmények: UL-listas (UL 60950), IEC 60950 tanusitvannyal.
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VIGYAZAT: Az Egyesiilt Allamok szdvetségi torvényei értelmében ez az eszkoz kizarélag engedéllyel
rendelkezd egészségligyi szakember altal vagy rendelvényére értékesithetd.

A berendezés CISPR 11 szerinti besorolasa (EN 55011)

Ez a berendezés a CISPR 11 (EN 55011) szerinti 1. csoportba sorolt A osztélyba tartozik. A csoport és az osztaly
magyarazatat az alabbiakban ismertetjuk.

1. csoport - ez minden olyan berendezésre vonatkozik, amely nincs a 2. csoportba tartozo berendezések kozé besorolva.

2, csoport - ez minden olyan ISM RF berendezés esetében alkalmazandd, amelyben a 9kHz - 400GHz
frekvenciatartomanyban a radiofrekvencias energiat szandékosan allitjak el és hasznaljak, vagy csak elektromdgneses
sugarzas, induktiv és/vagy kapacitiv csatolds formajaban, anyagkezelési vagy vizsgalati/elemzési célokra hasznaljak.

A-0sztély - ez minden olyan berendezésre alkalmazandd, amely alkalmas a haztartason kivili Iétesitményekben,
valamint a haztartasi célokra szolgald éplleteket ellato kisfesziiltségl haldzathoz kozvetlentl csatlakozd
létesitményekben vald hasznalatra.

B-osztdly - ez minden olyan berendezésre alkalmazando, amely alkalmas a haztartasi létesitményekben, valamint a
haztartasi célokra szolgald éplleteket ellato kisfesziiltségu halozathoz kozvetlendl csatlakozd Iétesitményekben vald
hasznalatra.

Meghatarozasok

ISM: Ipari, tudomanyos és orvosi célu

RF: radidfrekvencas

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 AQ7
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Szimbolumok jegyzeke

Ez a szakasz a termékcimkén hasznalt szabalyozasi és biztonsdgi szimbdlumokat ismerteti.

Szabalyozasi szimbolumok

A BOND szabalyozasi szimb6lumainak magyarazata.

Ez a jegyzék a vonatkozo szabvanyokban szereplé szimbolumokat mutatja be, azonban a hasznalt
szimbolumok némelyike szinében eltérd lehet.
Az alabbiakban felsoroljuk a termék cimkéjén hasznalt szimbdlumokat és azok jelentését.

1ISO 152231

Orvostechnikai eszkozok — az orvostechnikai eszkozok cimkéin hasznalandd szimbdlumok, cimkézés és kozlendd
informaciok — 1. rész: Altaldnos kovetelmények

Szimbolum Szabvanyok/ Hivatkozasi Leiras

Szabalyozas

ISO 15223-1 5.1.1 Gyarto
Az orvostechnikai eszkoz gyartojat jelzi.

ISO 15223-1 5.1.2 Meghatalmazott képvisel§ az Eurdpai Kozosségben
A meghatalmazott képvisel6t jelzi Europai Kozosségben.

Azt a datumot jelzi, amikor az orvostechnikai eszkozt gyartottak.

1ISO 15223-1 5.1.4 Felhasznélhatd (lejérat ddtuma)
Azt a datumot jelzi, mely utén az orvostechnikai eszkozt nem szabad
hasznalni.

|Ec|ReP|
ﬂ 50152231 513 Gy4rtds détuma

LOT ISO 15223-1 5.1.5 Kotegkod
A gyarto kotegkodiat jelzi, hogy a koteg vagy a tétel azonosithat6
legyen.

REF ISO 15223-1 5.1.6 Katal6gusszédm / Hivatkozasi szdm
A gyarto katalogusszamat jelzi, hogy az orvostechnikai eszkoz
azonosithato legyen.

SN IS0 15223-1 5.1.7 Sorozatszam
A gyarto sorozatszamat jelzi, hogy egy adott orvostechnikai eszkoz
azonosithato legyen.

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 AQ7
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Szimbolum Szabvanyok/

Szabalyozas

Hivatkozasi

Leiras

@ 1SO 15223-1
PE% 1S0 15223-1
I 1S0 15223-1
/0, 150152231
T
/ﬂ/ IS0 15223-1
@ IS0 15223-1
I::E] 1S0 15223-1
A IS0 15223-1

1S0 15223-1
IVD

5.1.8

5.1.9

5.3.7

5.3.4

5.3.7

5.4.2

5.4.3

5.4.4

9.5.1
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Importér
Az orvostechnikai eszkozt az Eurdpai Unidba importalo jogi személyt
jeloli.

Forgalmazé
Azt a jogi személyt jeldli, amely az orvostechnikai eszkozt
forgalmazza az adott helyen.

Torékeny, kezelje dvatosan
Olyan orvostechnikai eszkozre utal, amely meghibasodhat vagy
megsérilhet, ha nem kezelik 6vatosan.

Es6tdl tévol tartandd
Azt jelzi, hogy a szallitott csomagot esétdl védett, szaraz helyen kell
tartani.

Homérsékleti korlatozas
Annak a h6meérsékleti tartomanynak a hatarértékeit jelzi, amelynek az
orvostechnikai eszkoz biztonsdgosan kiteheto.

Nem hasznalhatd ujra
Olyan orvostechnikai eszkozre utal, amely egyszeri, illetve egyetlen
betegen torténd hasznalatra szolgal, egyetlen eljaras soran.

Lasd a Felhasznaldi kézikonyvet
Azt jelzi, hogy a felhasznaldnak el kell olvasnia a hasznalati
utmutatot.

Vigyézat

Azt jelzi, hogy a felhasznalonak at kell tekintenie a fontos
figyelmeztetéseket tartalmazo hasznalati Utmutatot azokkal a
figyelmeztetésekkel és dvintézkedésekkel kapcsolatban, amelyek
kiilonboz6 okokbdl nem szerepelhetnek magan az orvostechnikai
eszkozon.

In vitro orvosi diagnosztikai eszkoz
Olyan orvostechnikai eszkozt jelol, amely rendeltetése szerint in vitro
diagnosztikai orvosi eszkozként szolgal.



1SO 7000

A berendezésen haszndlatos grafikus szimbdlumok — Regisztralt szimbolumok.

Szimbélum Szabvanyok/ Hivatkozasi Leiras

Szabalyozas

1SO 7000 1135 Ujrahasznositas
Azt jelzi, hogy a megjeldlt cikk vagy annak anyaga része egy
helyredllitdsi vagy Ujrahasznositasi folyamatnak.

ISO 7000 1640 Mszaki kézikonyv; szervizkézikdnyv
Azonositja a kézikonyv taroldsi helyét vagy a berendezés szervizelési
utasitdsaihoz kapcsolddd informaciokat. Azt jelzi, hogy a
szervizkézikonyvet vagy a kézikonyvet figyelembe kell venni a
késziléknek a szimbolum helyéhez kozeli szervizelésekor.

= T8

ISO 7000 2594 Szell6zés nyitva
Azonositja azt a kezel6elemet, amely lehet6vé teszi a kiilsé leveg
bejutasat a belsd kornyezetbe.

ISO 7000 3650 USB
Az univerzalis soros busz (USB) altaldnos kovetelményeinek
megfeleld portot vagy csatlakozot jelol. Azt jelzi, hogy az eszkoz egy
USB-porthoz van csatlakoztatva, vagy USB-porttal kompatibilis.

» W

IEC 60417

A berendezésen hasznalatos grafikus szimbdlumok.

Szimbolum Szabvanyok/ Hivatkozasi

Szabalyozas

IEC 60417 5007 Be
Az elektromos haldzatra valo csatlakozast jelzi, legalabbis ami a
haldzati kapcsolokat vagy azok helyzetét illeti, és minden olyan
esetet, amikor biztonsagrol van szo

IEC 60417 5008 Ki
Az elektromos haldzatrol valo levalasztast jelzi, legalabbis ami a
haldzati kapcsoldkat vagy azok helyzetét illeti, és minden olyan
esetet, amikor biztonsagrol van sz6

IEC 60417 5009 Készenlét
A kapcsolot vagy a kapcsolo helyzetét jeldli, hogy a berendezés melyik
részét kell bekapcsolni, hogy az készenléti allapotba kerdljon

IEC 60417 5016 Biztositék
Azonositja a biztositékdobozokat vagy azok helyét.

| & O —
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Szimbolum Szabvanyok/ Hivatkozasi Leiras

Szabalyozas

IEC 60417 5019 Védéfoldelés: biztonsagi foldelés
Hiba esetén aramités ellen védelmet nyujto kiilsé vezet6hoz vald
csatlakoztatasra szolgalo kivezetés, vagy a védéfoldeld elektroda
kivezetése.

IEC 60417 5032 Egyfazisu valtakozd dram
Azt jelzi az adattablan, hogy a berendezés csak valtakozd arammal
hasznalhato; a Iényeges csatolopontok azonositasara szolgal.

~
A IEC 60417 5134 Elektrosztatikusan érzékeny késziilékek
‘ ! 4 Elektrosztatikus fesziltségre érzékeny eszkozoket vagy olyan
eszkozt, illetve csatlakozot tartalmazo csomagok, amelyeket nem
teszteltek elektrosztatikus kistléssel szembeni ellenalloképesség
szempontjabol.

% IEC 60417 5988 Szamitogépes halézat
Azonositja magat a szamitdgépes haldzatot, vagy jelzi a
szamitogépes haldzat csatlakozopontjait.

IEC 60417 6040 Figyelmeztetés: Ultraibolya sugarzds
@ A termék burkolata alatt jelen [évé UV-fény jelenlétére hivja fel a
figyelmet, amely elég nagy ahhoz, hogy kockazatot jelentsen a kezeld
szamara. Felnyitas el6tt kapcsolja ki az UV-lampat. A szervizelés
soran hasznaljon UV-sugarzas elleni szem- és bérvédelmi
felszerelést.

IEC 60417 6057 Vigydzat: mozgé alkatrészek!
Arra figyelmeztet, hogy a mozgo részektdl tavol kell maradni.

@ IEC 60417 6222 Informécid; 4ltalanos
l A berendezés, pl. multifunkcionalis masologépek allapotanak
vizsgalatara szolgalo kezelGelemet jeldli

Egyéb szimbolumok és jelolések

Szimbolum Szabvanyok/ Leiras
Szabalyozas
B< 21 CFR801.15(c)(1)  Csak receptre kaphat6
Only (hF Az amerikai FDA a ,Vigyazat: A szovetségi jogszabalyok

értelmében ez az eszkoz csak engedéllyel rendelkezd gyakorld
orvos dltal vagy rendelvényére értékesithetd.” alternativédjaként
ismerte el.
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Szimbolum Szabvanyok/
Szabalyozas

Az eszkoz

C € megfelel6séqi
nyilatkozata felsorolja
azokat az iranyelveket,

amelyeknek a rendszer
megfelel.

2072/19/EK EU-
iranyelv: elektromos és
elektronikus

— berendezések
hulladékai (WEEE)

@ AS/NZS 44171

b Kinai Népkoztdrsasag
w Elektronikai Ipari

Szabvany SJ/T11364

Kinai Népkoztarsasag

‘@ Elektronikai Ipari

Szabvany SJ/T11364
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Leiras

Eurdpai megfelel6ség
Az eszkoz megfelel6ségi nyilatkozata felsorolja azokat az
iranyelveket, amelyeknek a rendszer megfelel.

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira
vonatkozd iranyelv (WEEE)

Az elektronikus terméket tilos a vegyes hulladékkal egyitt
kiselejtezni, hanem azt kilon gyUjtélétesitményekbe kell
eljuttatni Ujrafelhasznalds és Ujrahasznositas céljabol.

A cimke jelenléte azt jelzi, hogy:

o Az eszkoz 2005. augusztus 13. napja utan kerilt az
europai piacra.

o Akésziiléket tilos az Eurdpai Unid barmely
tagallamanak kommunalis hulladékgy(ijto rendszerén
keresztll kiselejtezni.

A vasarloknak meg kell értenitik és be kell tartaniuk az
elektromos berendezések megfeleld fertétlenitésére és
biztonsagos artalmatlanitdsara vonatkozo 0sszes jogszabalyt.

Szabalyozasi megfeleléségi jelzés (RCM)

Az Ausztral Kommunikdcids Médiahatésag (ACMA)
kdvetelményeinek (biztonsag és EMC) valé megfelelést jelzi
Ausztrélidra és Uj-Zélandra vonatkozoan.

Veszélyes anyagok korlatozasa (RoHS 2)

Azt jelzi, hogy ez az elektronikus informacios termék bizonyos
mérgez0 vagy veszélyes elemeket tartalmaz, és
biztonsdgosan hasznalhatd a kornyezetvédelmi felhasznalasi
id6szak alatt. A logo kozepén lathatd szam a termék
kornyezetvédelmi felhasznalasi idészakat jelzi (években). A
klls6 kor arra utal, hogy a termék Ujrahasznosithato. A logd
aztis jelzi, hogy a terméket a kornyezetvédelmi felhasznalasi
id6szakanak lejarta utan azonnal Ujra kell hasznositani. A
cimkén szereplé datum a gyartas datumat jelzi.

Veszélyes anyagok korlatozasa (RoHS 2)

Azt jelzi, hogy ez az elektronikus informacios termék nem
tartalmaz veszélyes anyagokat, vagy nem haladja meg a GB/T
26572 szabvanyban meghatdrozott koncentracios
hatarértékeket. Ez eqy kornyezetbarat, ujrahasznosithato
termék.



Szimbolum Szabvanyok/ Leiras
Szabalyozas

C 47.cim Az Egyesillt ~ Szdvetségi Kommunikaciés Bizottsdg (FCC)
Allamok Szévetségi Ezt a berendezést tesztelték és megallapitottak, hogy megfelel
Szabalyzatédnak az FCC szabalyok 15. része szerinti hatarertékeknek.
Kodexének 15. része
N/A Underwriters Laboratory (UL) tandsitési jelzés
cusnan = Az Underwriter Laboratories tanusitja, hogy a jelzett termék

megfelel az Egyesiilt Allamok és Kanada biztonségi
kovetelményeinek.

. CSA International A CSA Group tesztel6 ligynokség altal bejegyzett eszkoz
s P A CSA Group tanusitja, hogy a jelzett termék megfelel az
¢ Egyesiilt Allamok és Kanada biztonsagi kovetelményeinek.

\WTERTE

\ N/A Az Intertek tesztel6 ligynokség dltal bejegyzett eszkoz
CGTDUS Az Intertek tesztel Ugynokség tanusitja, hogy a jelzett termék

megfelel az Eqyesiilt Allamok és Kanada biztonségi
kovetelményeinek.

| cH |REP| Az invitro Svéjci meghatalmazott képviselet
diagnosztikai orvosi A svajci meghatalmazott képviseletet jeloli.
eszkozokrdl sz6lo
2022. majus 4-i
rendelkezés (IvDO).

RH N/A A relativ paratartalom tartomanya

Jelezze a szdllitdshoz és tarolashoz elfogadhato relativ
paratartalom felsé és also hatarértékeit. Ezt a szimbdlumot az
alkalmazando relativ paratartalom hatarértékek kisérik.

1% - ©5%

N/A Nem csatlakoztatott port
A termek egy nem csatlakoztatott porttal rendelkezik a
fecskendd pumpdjan.
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Biztonsagi szimbolumok

A BOND biztonsdgi szimboélumainak magyarazata.

1ISO 7010

Grafikus szimbdlumok — Biztonsagi szinek és biztonsdgi jelzések — Regisztralt biztonsdgi jelzések.

Szimbélum Szabvanyok/ Hivatkozasi Leiras

Szabalyozas

1SO 7010 W01 Altaldnos figyelmeztetés
Azt jelzi, hogy a felhasznaldnak &t kell tekintenie a fontos
figyelmeztetéseket tartalmazd hasznalati Utmutatot azokkal a
figyelmeztetésekkel és dvintézkedésekkel kapcsolatban, amelyek
kulonboz6 okokbdl nem szerepelhetnek magan az orvostechnikai
eszkozon.

>

IS0 7010 W004 Figyelmeztetés: |ézersugar
Lézerveszély. Sulyos szemkarosodast okozhat. Keriilje a kozvetlen
szemkontaktust a lézersugarral.

ISO 7010 W009 Figyelmeztetés: bioldgiai veszély
Bioldgiai veszély. Bioldgiai veszélynek vald potencidlis expozicio. Az
expozicio elkeriilése érdekében kovesse a mellékelt dokumentécioban
talalhato utasitasokat.

IS0 7010 WO012 Vigyazat: dramiités kockazata
Aramiités veszélye. Az dramiités potencidlis veszélye. A személyi
sériilések és a berendezés karosodasanak elkertilése érdekében
kovesse a kiséré dokumentacidban talalhato utasitdsokat.

ISO 7010 WO016 Figyelmeztetés: mérgezd anyag
Mérgezés veszélye. A megfelel§ vegyszerkezelési eljarasok
betartasanak elmulasztasaval sulyos egészségkarosodas veszélye all
fenn. A reagensek kezelése soran hasznaljon keszty(t és szemveédé
viseletet.

IS0 7010 WO017 Figyelmeztetés: forré feliilet
Héveszély. A forrd feliletek érintése égési sériiléseket okoz. Keriilje
az ilyen szimbolummal megjelolt részek érintését.

IS0 7010 W020 Figyelmeztetés: fej folotti veszély.
Fej folotti akadaly. Legyen dvatos, hogy elkerilje a fej folotti akadaly
okozta Uitkozést vagy nekittédést.

IS0 7010 WO021 Figyelmeztetés: gyulékony anyag
Gyulladdsveszély. A gyulékony anyagok a megfeleld 6vintézkedések
betartdsanak elmulasztasa esetén meggyulladhatnak.

> BB Pk
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Szimbolum Szabvanyok/ Hivatkozasi

Szabalyozas

ISO 7010 W022 Figyelmeztetés: éles elem.
Eles elem. Legyen dvatos, hogy elkeriilje az éles elemek (pl. tdk,
pengék) okozta sériilést.

ISO 7010 W023 Figyelmeztetés: korroziv anyag
Korroziv anyaghol szarmazo kémiai veszély. A megfeleld
ovintézkedések betartasanak elmulasztasaval sulyos
egészségkarosodas veszélye all fenn. Mindig viseljen védéruhazatot
és kesztyt. A kiomlott vegyszereket azonnal takaritsa fel a szokdsos
laboratdriumi gyakorlatnak megfeleléen.

P> B>

ISO 7010 W024 Figyelmeztetés: a kezek 6sszezdzasa
ZUzb6dds veszélye. A kezek vagy testrészek 0sszezluzdodhatnak a
berendezés mechanikus részeinek zaré mozgdsa soran.

P> B>

ISO 7010 W072 Figyelmeztetés: Kdrnyezeti veszély
Kornyezeti veszély. Olyan anyag vagy keverék, amely kornyezeti
veszélyt okozhat.
BOND 7 felhasznél6i kéziksnyv, 49.7556.514 A7 19
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Bevezet(

1.1  Arendszer attekintése

Gratuldlunk a BOND teljesen automatizalt immunhisztokémiai (IHC) és in situ hibridizacids (ISH) festési rendszer
beszerzéséhez! Bizonyosak vagyunk benne, hogy azt a festési min6séget, teljesitményt és konny( hasznalatot
tapasztalja majd, amire laboratériumaban sziiksége van. A BOND-rendszer célzott felhasznaloi eqgy megfeleléen képzett
laboratériumi személyzet tagjai.

A BOND rendszer tobb feldolgozé modult is tartalmazhat, melyeket a BOND vezérlé iranyit.
Harom feldolgozd modul (PM) tipus létezik:

» BOND-III és BOND-MAX - mindegyik 30 targylemezes kapacitassal rendelkezik. Egyszerre harom, akar
egyenként tiz targylemezes feldolgozast lehet elvégezni kiilonboz6 festési protokollok hasznalataval, ha
szilkséges, és minden egyes feldolgozas kiilon indithatd el a folyamatos feldolgozas érdekében. Egy vagy tobb
futas beadllithatd multiplex festésre, mig egy masik DAB vagy piros egyszeres festést dolgoz fel.

» BOND-PRIME - 24 fliggetlen festési protokoll és folyamatos feldolgozas 72 targylemezes kapacitassal.

A BOND szoftver konny( bedllitast és targylemezfestést tesz lehetéveé. Alkalmazza a rendszer sajat, alaposan tesztelt
protokolljait, vagy hozza Iétre sajat protokolljait. Valasszon a BOND hasznalatra kész reagensek széles valasztékabadl,
vagy hasznaljon barmilyen egyéb antitestet vagy mintat, magas min6ségi BOND észlelérendszerek valasztékaval
parositva 6ket. Miutdn virtudlis targylemezeket hozott Iétre a szoftverben - vagy importalt a Laboratory Information
System (LIS) rendszerbdl - nyomtassa ki a cimkéket (vagy hasznalja az LIS rendszer dltal nyomtatott cimkéket),
csatlakoztassa 6ket a targylemezekhez, majd toltse be a targylemezeket a feldolgozd modulba. A(z) BOND elvégzi a
tobbit, egyenletesen és megbizhatdan magas mindség( festést biztositva.

A Leica Biosystems dltal biztositott protokollok és reagenstermékek a Leica Microsystems éltal
biztositott termékekként jelennek meg a szoftverben.
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1 Bevezetd

A(z) BOND rendszer kiemelt tulajdonségai:
» Magas teljesitmény
» Rugalmassdg
 Biztonsagossdg
» Automatizalt IHC-festés és ellenfestés
» Automatizalt ISH-festés és ellenfestés
 Automatizalt siités, deparaffinalas és visszanyerés
» Automatizalt multiplex festés
Bizunk benne, hogy a(z) BOND rendszert laboratériuma értékes kiegészitésének talélja majd.
Lasd az alabbi részeket:
o 1.2 Segitségkérés
e 1.3Azels6 Iépések

1.4 Protokoll futtatdsa — Munkafolyamatok

1.2 Segitségkeéres

A BOND felhaszndloi kézikonyv (azaz ez a kézikdnyv) PDF-formatumban minden (egylléses) vezérlére és termindlra
(BOND-ADVANCE) fel lett telepitve. Rajta van a rendszerhez mellékelt USB meghajtén is.

Siigé
Ez a felhaszndloi kézikonyv a funkciosav Sugé ikonjara kattintva megtekintheté mindkét BOND
szoftverkliensben, vagy megnyithato az asztali ikonrol.

A(z) BOND rendszerrel kapcsolatos problémékkal forduljon a helyi Leica Biosystems képviselethez, vagy keresse fel a
www_leicabiosystems.com webhelyet.
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1 Bevezetd

1.3 Az elso lépések

Ez arészirja le a(z) BOND rendszerben Uj felhasznaldi részére, hogy hol talalhatok az informéciok a felhasznéloi
kézikonyvben a termeék teljes korl megismerésének érdekében.

Telepités és lizembe helyezés

A hardver be lett allitva, a szoftver telepitve, a rendszer
pedig ellendrizve lett.

A Leica Biosystems képviselete vagy egy meghatalmazott
forgalmazo végezte a bedllitast, telepitést és ellendérzést.

Olvassa el a biztonségra vonatkozé részt
Ismerje meg a(z) BOND rendszer biztonsdgi
kovetelményeit.

Ismerje meg a hardverét

Ismerje meg a(z) BOND hardver neveit és alkalmazasanak
madjait.

Ismerje meg a szoftverét

Szerezzen atfogd ismereteket a szoftverrél és annak
hasznalatarol.

Ellenérizze a protokollokat és a reagenseket
Eléfordulhat, hogy a reagensek és a protokollok a telepités
soran be lettek allitva:

« Ellendrizze, hogy a futtatni kivant protokollok be
lettek-e allitva.

* Ellendrizze, hogy a vizsgalohelyén sziikséges
reagensek be lettek-e allitva.

Protokoll futtatdsa
Nagyon rovid attekintése a témanak.
Részletes attekintése a témanak.

Haladé
Sziikség szerint a szoftver teljesebb kor( ismeretének
elsajatitasa.

Munkavégzés az LIS rendszerrel
Egy valaszthatd csomag csatlakozast hoz Iétre a
Laboratory Information System rendszerrel.

Hogyan gondozza BOND rendszerét
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Rész a kézikonyvben

Altaldnos figyelmeztetés és Altalanos
ovintézkedések

2 Hardver

3 A szoftver attekintése (a BOND
vezérlén)

7 Protokollok (a BOND vezérlén)

8 Reagenskezelés (a BOND vezérl6n)

1.4 Protokoll futtatasa -
Munkafolyamatok

4 Rovid felhasznaldi kézikonyv

5 BOND-IIl és BOND-MAX Allapot
képernydk (BOND vezérlén) ehhez:

9 Targylemezek el6zményei (a BOND
vezérlén)

11 LIS integraciés csomag (a BOND
vezérlén)

12 Tisztitds és karbantartds (csak
BOND-III és BOND-MAX)
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1 Bevezetd

1.4 Protokoll futtatasa - Munkafolyamatok

1.4.1 BOND-III és BOND-MAX

FIGYELMEZTETES: A reagensek és a targylemezek szennyezédésének elkeriilése érdekében a
feldolgozd modult tiszta, portol és részecskeéktdl a lehetd legnagyobb mértékben mentes kornyezetben
kell izemeltetni.

Az alabbiakban egy targylemeztdlca festésének szokdsos lépéseit tekintjik at. Eltérd beallitasokkal egyéb
munkafolyamatok is elvégezhetok.

1.4.1.1 Kezdetiellen6rzések és a berendezés elinditasa

1 Gydzddjon meg arrdl, hogy a feldolgozé modul tiszta, €s hogy minden karbantartasi feladat naprakészen el lett
végezve (12.1 Tisztitdsi és karbantartasi titemezés). A napi feldolgozés el6tti feladatok az alébbiak:

a Ellendrizze a gongyoleghulladék-tartalyokat, félig tele vannak-e.
b Ellendrizze a nagy folyadéktérfogatu reagens tartalyokat. Sziikség esetén toltse fel.
2 Ellendrizze a mosoblokkokat és a keverdallomast — sziikség szerint tisztitsa vagy cserélje ki 6ket.
3 Ellendrizze, hogy a targylemezcimkézd fel van-e toltve cimkékkel és nyomtatdszalaggal, és be van-e kapcsolva.

4 Kapcsolja be a feldolgozd modul, vezérl6jét (és a(z) BOND-ADVANCE terminaljat), és nyissa meg a BOND klinikai
ugyfelet.

1.4.1.2 Reagensek konfiguralasa

1 Reagensek létrehozasa a rendszerben, ha sziikséges (8.2.1 Reagens hozzdaddsa vagy szerkesztése).

2 Reagenstartélyok regisztraldsa (8.3.3 Reagensek és reagensrendszerek regisztraldsa).

1.4.1.3  Protokollok konfiguralasa

1 Uj protokollok létrehozésa, ha sziikséges (7.3 Uj protokollok létrehozasa).

1.4.1.4  Targylemezek konfiguralasa

1 Esetek Iétrehozésa a szoftverben (6.3.3 Eset hozzaaddsa).
72 Térgylemezek létrehozdsa a szoftverben (6.5.2 Targylemez létrehozésa).

3 Targylemezcimkék nyomtatdsa és felhaszndldsa a targylemezeken (6.6.1 Cimkék nyomtatdsa és felvitele a
targylemezekre).

4 Helyezzen targylemezeket és Covertiles-okat a targylemeztélcakra (4.1.3 A targylemezek bedllitasa).

BOND 7 felhasznél6i kéziksnyv, 49.7556.514 A7 32

Copyright © 2024 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



1 Bevezetd

1.4.1.5 Toltse be a feldolgozo modult, és inditsa el a feldolgozast

—

5

6

Helyezze be a targylemeztélcakat a feldolgozé modulba (4.1.3.5 Targylemezek betdltése).
Toltse be az észlelérendszert és a reagenstdlcakat a feldolgozé modulba (4.7.4 A reagensek betdltése).
Nyomja meg a Betoltés/Kirakodas gombokat a feldolgozé modulon a targylemeztalcdk lezardsahoz.

A Rendszer dllapot képernydn ellendrizze, hogy minden targylemez azonositva lett-e — azonositsa manualisan
azokat a targylemezeket, melyek nem lettek automatikusan azonositva (5.1.5.2 Fedélzeti kézi targylemez
azonositas).

Tekintsen meg €s hozzon helyre minden riasztasi jelzést a Rendszer éllapot képernyon.

Kattintson a(z _ gombra a feldolgozas elinditaséhoz.

1.41.6  Afeldolgozas monitorozasa

1

Monitorozza a feldolgozas allapotat a Rendszer allapot képernyén (5.1 Rendszer allapot képernyd) vagy a(z)
BOND irdnyitépulton (3.5 BOND-ADVANCE irdnyitopult). Tekintsen meg és hozzon helyre minden értesitést.

1.4.1.7 Atargylemezek es a reagensek kirakodasa

1

1.4.1.8

Amikor a feldolgozas befejezdott, tavolitsa el az észlelérendszert €s a reagenstalcakat, és tarolja el a
reagenseket (4.1.6 Befejezés).

folyadéktérfogatu tartalyokat, és tarolja 6ket +2 és +8 °C (+36 és +46 °F) kozott. Ldsd még:

. Amikor egy feldolgozé modul nincs hasznélatban, akkor tavolitsa el az ER1 és ER2 nagy
2.2.7 Nagy folyadéktérfogatu tartalyok rekesze.

Nyomja meg a Betoltés/Kirakodas gombokat a feldolgozé modulon a targylemeztalcdk feloldasahoz, és tavolitsa
el a talcakat.

Tévolitsa el és tisztitsa meg a Covertiles-okat (12.3 Covertile fedélapok).

‘ . Ne hagyja a targylemezeket a talcdkon a Covertile fed6lapok tisztitasa kozben.

Tavolitsa el a targylemezeket.

Tisztitson le minden kiomlést és foltot a targylemezfestd eqységekrél (12.4 Targylemez festd egység), a
feldolgoz6 modul egyéb részeirdl, illetve a targylemez- és a reagenstalcakrol.

A festési folyamat befejezése utan a targylemezek hidratalva lesznek, amig el nem tavolitja 6ket. BOND-MAX és
BOND-IIl esetében a targylemeztalcan lévo targylemezeket a rendszer rendszeresen hidratalja a megadott hidratalo
folyadékkal, amig a targylemeztélcakat meg nem emelik. Ugyeljen arra, hogy a télcakat azonnal kivegye a feldolgozo
modulbdl, miutan a targylemeztalcat megemelte.
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1 Bevezetd

1.4.2 BOND-PRIME

A részletes informdciokat ldsd a kiilonallo BOND-PRIME felhasznaloi kézikonyvben.

1.4.2.1 Kezdetiellen6rzések és a berendezés elinditasa

1 Kapcsolja be a vezérl6t (és BOND-ADVANCE esetében a terminélt), majd nyissa meg a BOND klinikai feliiletet.
2 Ellendrizze, hogy a targylemezcimkézd fel van-e toltve cimkékkel és nyomtatdszalaggal, és be van-e kapcsolva.
3 Inicializélja a BOND-PRIME feldolgoz6 modult, és jelentkezzen be.

4 Végezze el azokat a Mveletsor feladatokat, amelyek azt mutatjak, hogy az intézkedés ,Hamarosan” vagy ,Most”
szikséges.

1.4.2.2 Reagensek konfiguralasa

1 Reagensek létrehozasa a rendszerben, ha sziikséges (8.2.1 Reagens hozzdaddsa vagy szerkesztése).

2 Reagenstartélyok regisztraldsa (8.3.3 Reagensek és reagensrendszerek regisztraldsa).

1.4.2.3  Protokollok konfiguralasa

1 Uj protokollok létrehozésa, ha sziikséges (7.3 Uj protokollok létrehozasa).

1.4.2.4  Targylemezek konfiguralasa

1 Esetek Iétrehozésa a szoftverben (6.3.3 Eset hozzaaddsa).
2 Targylemezek létrehozdsa a szoftverben (6.5.2 Targylemez létrehozasa).

3 Térgylemezcimkék nyomtatésa és felhasznaldsa a targylemezeken (6.6.1 Cimkék nyomtatasa és felvitele a
targylemezekre).

1.4.2.5 A BOND-PRIME feldolgozd modulon:

1 Toltse be a reagenstalcat és az észlelrendszer talcajat.
2 Toltse be a targylemezeket az el6toltd fiokba.

3 Atargylemezeket ezutan a rendszer beszkenneli, kiveszi a fiokbdl, és automatikusan feldolgozza.

1.4.2.6 Hidratalas a BOND-PRIME rendszerben

A festési folyamat befejezése utan a targylemezek hidratdlva lesznek, amig el nem tavolitja 6ket. A BOND-PRIME
rendszerben a targylemezek atkerlilnek a kirakodo fiokba, ahol DI Water vizzel keriilnek hidratalasra a fickban, amig a
targylemezeket ki nem veszik.
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Hardver

A BOND-PRIME feldolgozé modullal kapcsolatos hardverinformaciokat lasd a kiilonall6 BOND-PRIME
felhasznaloi kézikonyvben.

Ez arész az aldbbiakat ismerteti:
o Akészikél részeinek nevei a BOND-rendszerben
» Ezen elemek funkcidi, és hogy hogyan viszonyulnak a rendszerhez mint egészhez

» Hol taldlhaté tovabbi tajékoztatas, példaul a készulékkel kapcsolatos tizemeltetési és karbantartasi eljarasokkal
kapcsolatban.

Annak részletezése, hogyan telepitheték és kapcsolhatok 0ssze az alkotorészek, nem képezi a hardverleirasok részét,
mivel a rendszer telepitését és tesztelését elvégzik On helyett. Ha ki kell cserélni vagy Ujra kell csatlakoztatni bizonyos
alkotdrészeket, akkor tjékoztatast itt taldl: 12 Tisztitas és karbantartas (csak BOND-III és BOND-MAX).

Amennyiben sziikséges, a BOND-III és a BOND-MAX feldolgozé modulokra vonatkoz6 informaciok kilon szakaszokba
vannak rendezve, hogy a relevans informaciok gyorsabban megtalalhatok legyenek.

Lasd az alabbi részeket:
» 2.1 ABOND-rendszer
o 2.2 BOND-III és BOND-MAX feldolgozé modulok
e 2.3 BOND Vezérl6 és terminalok
o 2.4 Kézivonalkodolvaso
e 2.5 Targylemez-cimkezé
» 2.6 Kiegeszito felszerelés
e 2.7 Afeldolgozd modul athelyezése

o 2.8 Aberendezés lzemen kivil helyezése és leselejtezése
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2 Hardver

2.1 ABOND-rendszer

A BOND-rendszer az alahbi f6 alkotdrészekhdl all:
« Egy vagy tobb feldolgozé modul (Idsd 2.2 BOND-III €s BOND-MAX feldolgozd modulok)

A BOND-PRIME feldolgozé modullal kapcsolatos informéaciokat lasd a kiilonallo BOND-PRIME felhasznaloi
kézikonyvben.

» Eqgy BOND vezérl6 vagy eqgy BOND-ADVANCE vezérlé (lasd 2.3 BOND Vezérlo és terminalok)

A BOND-ADVANCE telepitett rendszerek terminalokkal és vezérlével rendelkeznek, és tartalmazhatnak egy
masodlagos (biztonsagi) vezérl6t is

« Egy vagy tobb kézi vonalkddolvasé (lasd 2.4 Kézi vonalkodolvaso)

 Egy vagy tobb targylemezcimke-olvaso (lasd 2.5 Targylemez-cimkeézé)
Minden uj BOND-III vagy BOND-MAX feldolgozé modul esetén tartozék a kovetkezo:

4 dbtargylemeztalca (lasd 2.6.3 Targylemeztalcak)

4 db reagenstalca (lasd 2.6.4 Reagenstalcak)

1 db keveréallomas (lasd 2.2.9 Mosdblokk és keverd allomas)

1 db imbuszkulcs a fecskend@szivattyl cseréjéhez
1 db Ethernet kabel

BOND-III vagy BOND-MAX feldolgozé modulok esetében a kovetkezékre is szliksége lesz:

« Covertile fedélapokra (lasd 2.6.2 BOND Altaldnosan hasznélhat6 Covertile fedélapok)

» BOND észlel6rendszerek, és BOND hasznalatra kész reagensek vagy koncentratumok, illetve nyitott
reagenstartalyok (Idsd 2.6.5 Reagensrendszerek és tartalyok)

A BOND-PRIME feldolgozé modullal egyiitt szallitott cikkekkel kapcsolatos informaciokat lasd a kiilonallo BOND-PRIME

felhasznaloi kézikonyvben.
A fogydeszkozok és tartalék alkatrészek teljes és naprakész listdja itt talalhatd: www.leicabiosystems.com

Lasd még: 3.1 Rendszerarchitektura.
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2 Hardver

2.1.7 BOND Kiegeszito termékek

BOND a kiegészité termékek kifejezetten a BOND-rendszerhez készliltek, hasznalatuk optimalis festési eredményeket
biztosit. A BOND kiegészit6 termékek hasznalata segit megdrizni a feldolgozd modul kivald allapotat és megel6znia
karokat.

Az alabbi termékeket kell mindig a(z) BOND rendszeren hasznalni, egyéb termékekkel soha nem
helyettesithetdk:

Kiegeszitd reagensek
» BOND Wash Solution vagy BOND-PRIME Wash Solution Concentrate

» BOND vagy BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution (1 & 2)
» BOND vagy BOND-PRIME Dewax Solution

BOND-III vagy BOND-MAX fogyoeszkozok

« BOND Tovabbi targylemezek és Apex BOND tdrgylemezek (vagy az itt felsorolt mlszaki jellemzéknek megfeleld
lveg targylemezek: 2.6.1 Targylemezek)

» BOND Altalanosan hasznalhat¢ Covertile fedélapok
» BOND Nyitott tartalyok (7ml-es és 30ml-es)

« BOND Titracios tartalyok és betétek (6ml-es)

» BOND keverd lvegcse

» BONDTargylemezcimke- és nyomtatoszalag-készlet

BOND-PRIME fogyoeszkozok

» BOND Tovabbi targylemezek és Apex BOND targylemezek (vagy az itt felsorolt mlszaki jellemzéknek megfeleld
lveg targylemezek: 2.6.1 Targylemezek)

» BOND Nyitott tartalyok (7ml-es és 30ml-es)

» BOND Titracios tartalyok és betétek (6ml-es)

» BOND-PRIME Suction Cups (BOND-PRIME szivocsészék)

» BONDTargylemezcimke- és nyomtatdszalag-készlet

» BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC frissitékészlet) (tartalmazza az ARC Covertiles (ARC Covertile)
fed6lapokat és a Mixing Well Plate (Keverécellas lemezt))
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2.2 BOND-I

es BOND-MAX feldolgozd modulok

A feldolgozé modul (Processing Module, PM) a BOND-rendszer festési platformja. Eqy egyliléses BOND rendszer
legfeljebb 5 feldolgozé modullal rendelkezhet, mig egy BOND-ADVANCE rendszer akar 30 feldolgozé modullal is

rendelkezhet, barmilyen tipusosszetételben.

kell elhelyezni, hogy a személyzet a feldolgozé modul elmozditdsa nélkiil, kannyen ki tudja huizni a

‘ ﬁ FIGYELMEZTETES: A feldolgozé modult foldelt halézati csatlakozdaljzathoz kell csatlakoztatni, és tgy

haldzati tapkabelt.

e 2.2.1F0 alkotorészek

o 2.2.2 Afeldolgozd modul inicializélasa

o 2.2.3Fedél

o 2.2.4Fbrobot és azonosito-képolvasd

o 2.2.5Térgylemezfestd berendezések

e 2.2.6 El6lap

» 2.2.7 Nagy folyadéktérfogatu tartalyok rekesze

2.2.1 FO alkotorészek

L4sd a BOND-IIl és BOND-MAX f& alkotdrészeit:
e 2.2.1.1 BOND-III
e 2.2.1.2 BOND-MAX
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2.2.8 Aspiracios szonda
2.2.9 Mosoblokk és keveré allomas

2.2.10 Nagy folyadéktérfogatu szallitorobotok
(csak a BOND-IIl rendszeren)

2.2.11 Fecskendék
2.2.12 Téapkapcsolo
2.2.13 Hatlap
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2 Hardver

2.2.1.1 BOND-III

Az aldbbi fotok a BOND-III-rendszer feldolgozé moduljanak f6 alkotorészeit mutatjak. Az aktualis modell szerepel a
képeken - a korabbi modellek csak megjelenésiikben kiilonboznek, a f6 alkotorészeik ugyanazok.

A hatlap leirasa itt talalhato: 2.2.13 Hatlap.

Abra 2-1: Az el6z6 (bal oldal) és az aktudlis (jobb oldal) BOND-III feldolgozdé modul eldinézete

Jelmagyarazat

1 Fedél 3 Elélap
2.2.3 Fedél 2.2.6 Elélap
2 FG robotkar 4 Nagy folyadéktérfogatu tartélyok rekesze
2.2.4 Férobot és azonositd-képolvasd 2.2.7 Nagy folyadéktérfogatu tartalyok
rekesze
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Abra 2-2: A BOND-III feldolgozé modul elélapja

Jelmagyarazat

5 Nagy folyadéktérfogatd foly. robot
2.2.10 Nagy folyadéktérfogatu
széllitérobotok (csak a BOND-|II
rendszeren)

6 Targylemezfestd berendezések
2.2.5 Targylemezfestd berendezések
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Fecskenddk
2.2.11 Fecskend6k

Reagensplatform
2.2.6.5 Reagensplatform
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Abra 2-3: A BOND-lIl-rendszer feldolgozé modulja jobb oldalrél nézve

10

Jelmagyarazat
9 Aspirdcids szonda 11 Mosdblokk és keverd allomas
2.2.8 Aspiracios szonda 2.2.9 Mosablokk és keverd allomas
10 Tépkapcsold
2.2.12 Tapkapcsolo
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2.2.1.2  BOND-MAX

A kovetkezd fényképek a BOND-MAX feldolgozd modul f6 alkotdelemeit mutatjak. Az aktualis modell szerepel a képeken
- a kordbbi modellek csak megjelenéstikben kiilonboznek, a fé alkotdrészeik ugyanazok.

Abra 2-4: BOND-MAX feldolgozé modul eléinézete

Jelmagyarazat

1 Fedél
2.2.3 Fedél

2 Robotkar
2.2.4 F6robot és azonosito-képolvaso

3 Targylemezfestd berendezések
2.2.5 Targylemezfestd berendezések
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Elélap
2.2.6 Elélap

Nagy folyadéktérfogatd tartélyok rekesze
2.2.7 Nagy folyadéktérfogatu tartalyok
rekesze
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Abra 2-5: A BOND-MAX feldolgozé modul jobb oldalrél nézve

Jelmagyarazat

6 Tapkapcsold 9 Reagensplatform
2.2.12 Tapkapcsolod 2.2.6.5 Reagensplatform
7 Aspirdciés szonda 10 Fecskend§ (lasd aldbb)
2.2.8 Aspiracios szonda 2.2.11 Fecskenddk

8 Mosodblokk és keverdallomas
2.2.9 Mosodblokk és keverd allomas

A hatlap leirdsa itt talalhat6: 2.2.13 Hatlap.

Abra 2-6: Fecskend§ a pantos ajté mogott
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2.2.2  Afeldolgozd modulinicializalasa

Amikor bekapcsolja a feldolgozé modult, a BOND-rendszer elvégzi a belsd ellendrzéseket, feltolti a
folyadékrendszereket, és a robotokat kiindul6 helyzetbe allitja. A fé robot a feldolgozé modul bal hatsé sarkaba mozdul,
a harom olddszer szallit6 robot (csak BOND-III) pedig a feldolgozé modul hatsé részébe megy.

A targylemezfestd berendezések inicializalodnak, és visszatérnek feloldott pozicidikba. Az inicializalasi folyamat leéll, ha
hibat észlel a rendszer, vagy ha a modul olyan allapotban van, ami a feldolgozédsra nem megfelel6.

Egy feldolgoz6 modul inicializalasanak megkisérlése el6tt ellendrizze az aldbbi elemeket:

» Afedél le legyen zarva

 Azeliils6 ajté be van csukva (csak BOND-MAX esetén)

 Anagy folyadéktérfogatu hulladéktartalyok ne legyenek félig se tele
» Az oldoszer-reagenstartalyok megfelel6 reagenssel rendelkeznek

o AkeverGallomas legyen a helyén

» Akever@allomas tvegcséilegyenek Uresek és tisztak

« Atdrgylemezfestd berendezések (Slide Staining Assemblies, SSA) felsé lemezei legyenek zért helyzetben.

A feldolgozé modul elején lévé, bekapcsolt allapotot jelz6 LED zold szinre valt, és a BOND-szoftver azt jelzi, hogy a
modul csatlakoztatva van. Ha az inicializalas befejez6dott, akkor megjelenik a harom targylemeztalca ikonja a
feldolgozd modul fiilon (lasd 5.1.1 Feldolgozd modul fiilek). Ne prébélja meg hasznélni a feldolgozé modult, amig
teljesen inicializalva nem lett.

2.2.3 Fedé

A fedél Ugy lett kialakitva, hogy mikodés kozben zarva legyen, és reteszeléssel védett legyen:

FIGYELMEZTETES: Vigyazzon, amikor lezarja a feldolgozé modul fedelét, a sériilés elkeriilése
érdekében ugyeljen arra, hogy a kezét ne csipje be.

FIGYELMEZTETES: M(ikodés kdzben a f6 robot, az aspirdciés szonda és a nagy folyadéktérfogatu
robotok (kizarélag a BOND-IIl-rendszernél) figyelmeztetés nélkiil és olyan sebességgel mozoghatnak,
ami sérllést okozhat.

Ne probalja meg felnyitni a feldolgozé modul fedelét, mikozben egy futds folyamatban van.

Ne probalja meg kiiktatni a zarakat, melyek megakadalyozzak a feldolgozé modul mikodését, ha a
fedél nyitva van.

folyadéktérfogatu szallitérobotok a feldolgozé modul fedelének felnyitasat kovetéen még korilbeldl

ﬁ FIGYELMEZTETES: Azonnal vegye fel a kapcsolatot az Ugyfélszolgélattal, ha a f6 robot, illetve a nagy
tobb mint 5 masodpercig tovabb mikodnek.
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2.2.4  FOrobot és azonosito-képolvaso

A f6 robot Ugy helyezi el az aspirdcids szondat, hogy be tudja szivni és ki tudja osztani a reagenseket. A robotkar tartja
az azonositd-képolvasot, mely a feldolgozé modulba betoltott targylemezek és reagensek azonositasara szolgal.

Abra 2-7: A 6 robotrél készilt kép, nyil jelzi az azonosité-képolvasét

robot eltolddhat, ami a festés min6ségének romlasahoz vezethet.

Ha a robotot elmozditottdk: kapcsolja le a feldolgozé modult, varjon 30 masodpercet, majd inicializalja

é FIGYELMEZTETES: Ne mozgassa a f6 robotkart mikdzben a feldolgozé modul be van kapcsolva. A
djra.

Térgylemezek esetében a BOND-rendszer minden egyes targylemezcimkét azonositasra beolvas (lasd
5.1.5.1 Automatikus térgylemez azonositas).

» Az azonositd-képképolvaso ablak id6szakonként torlédik.
Tovabbi tajekoztatasert lasd 12.9 ID olvaso.

» Haaz aspirdcids proba torott vagy elgorbilt, forduljon az tgyfélszolgélathoz.
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2.2.5  Targylemezfestd berendezesek

FIGYELMEZTETES: Keriilje az érintkezést a targylemez festé egységekkel és kérnyezetiikkel. Ezek
nagyon forrok lehetnek és sulyos égési sériiléseket okozhatnak. A mivelet befejezése utan varjon huisz
percet, amig a targylemez festd egységek és kornyezetiik lehdl.

kordl, és elszennyezhetik a targylemeztalcakat. Mindig viseljen jovahagyott védoltozéket és

.s FIGYELMEZTETES: Potencidlisan veszélyes reagensek gy(ilhetnek fel a targylemezfestd berendezések
védbkeszty(t a targylemeztalcak kezelése soran.

A targylemezek a targylemezfestd berendezésekben lesznek feldolgozva. Minden egyes feldolgozé modul hdrom
targylemezfestd berendezést tartalmaz.

Eqgy feldolgozas elinditasakor a kezel6 behelyez egy targylemeztalcat az (itt leirt: 2.2.6 El6lap) elélapon keresztiil, majd
megnyomja a betoltés gombot. A BOND-rendszer képeket készit a targylemezekrdl. Ha a targylemezek kompatibilisek
(Iasd 6.9 A térgylemezek kompatibilitdsa), és minden reagens jelen van, akkor a felhasznald elindithatja a feldolgozast.
A targylemezek adatainak bevitelérdl és a targylemezek betoltésérdl tovabbi tajékoztatast itt taldl: 6 Targylemezek
bedllitdsa (a BOND vezérl6n).

A feldolgozés megkezdése el6tt a(z) BOND rendszer reteszeli a téargylemezeket a térgylemezfest6 egységbe. Ha el kell
tavolitania egy targylemeztalcat, mikozben a BOND rendszer éppen feldolgozza a targylemezeket, el6szor meg kell

szakitania a futast. Kattintson a [IGHM elemre a télca alatt a Rendszer allapot képernyén (lasd 5.1.7 Egy futds inditdsa
vagy ledllitdsa), majd oldja fel a targylemezfestd egységet.

Atargylemezfestd berendezés tisztitdsara és rutin karbantartasara vonatkozd tajékoztatast itt taldl: 12.4 Targylemez
festd egység.

A targylemezfesto berendezés hevitdi

ff FIGYELMEZTETES: A hevit6k és a feldolgozé modulon Iévé hevitett feliiletek gyulladdsveszélyesek:
» Ne helyezzen a melegitékre vagy kozeliikbe gyulékony anyagokat.
 Ne helyezzen gyulékony anyagot a feldolgozé modul forro feliileteire.

» Gydzddjon meg arrdl, hogy minden nagy folyadéktérfogatu tartaly kupakja megfeleléen le
legyen zarva az utantoltés, illetve a lelrités utan.

FIGYELMEZTETES: A BOND-IIl és BOND-MAX feldolgozd egységekben hasznalt egyes reagensek
gyulékonyak:

 Ne tartson nyilt langot vagy gyujtoforrast a feldolgozé modulok kozelébe.

» Gy6zddjon meg arrdl, hogy minden nagy folyadéktérfogatu tartaly kupakja megfeleléen le
legyen zarva az utantoltés, illetve a lelrités utan.
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A BOND-III és BOND-MAX feldolgozd modulok minden egyes targylemez-pozicidban f(it6elemmel rendelkeznek. Ezen
elemek mindegyike egymastal fiiggetleniil monitorozhatd, és a rendszer hibasként jeloli meg, ha hémérsékleti hiba lép
fel (I4sd Abra 2-8). Lépjen kapcsolatba az Ugyféltémogatassal, ha hibas hevit6t jelez a rendszer.

Abra 2-8: Egyedi hevité hiba

€5

Ne probaljon futtatni olyan targylemezt, amely hibasnak jelolt pozicional igényel hevitést. Ha a hevité meghibasodik a
futds soran, az veszélyeztetheti a targylemezt annal a pozicional.

Ha a hevit6 mikodésképtelensége potencialis biztonsagi kockdzatot okoz, akkor a feldolgozd modul lekapcsol minden
targylemezhevitét, beleértve barmelyik, feldolgozas alatt 1év6, hémérséklet-vezérelt targylemez hevitéjét is.

Abra 2-9: Az egyes poziciékban a sziirke hevit-szimbdlumok a hevités teljes ledllitését jelzik

S 3
= =
S 3

Amint a targylemez-hevités le lett kapcsolva, ki kell kapcsolnia, majd Ujra kell inditania a feldolgozé modult, a hevité
lezarasanak feloldasahoz. Tovabbra is haszndlatban maradhatnak a hibas hevitékkel rendelkezé targylemezpoziciok,
amig az ott feldolgozott targylemezek nem igényelnek hevitést.
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2.2.6 ElGlap

Az alabbi dbra a BOND-III és BOND-MAX rendszerek el6lapjait mutatja.

Abra 2-10: BOND-IIl elélap
—_—

. |

2

3 = :

e ()

BOND-11I

Jelmagyarazat

1 El6lap 4 Reagensplatform

2.2.6.1 Bekapcsolt allapotot jelz6 LED 2.2.6.5 Reagensplatform

2 Targylemeztélcarés

22.6.2 Trgylemeztalcarés 5 Areagenstélca LED jelz6fénye

2.2.6.6 Areagenstalca LED jelz6fénye
3 Targylemeztélca LED

2.2.6.3 Targylemeztalca LED

-
[ :

3w Q@

6 Betoltés/Kirakodas gomb
2.2.6.4 Betoltés/Kirakodas gomb

Abra 2-11: BOND-MAX elélap

Jelmagyarazat

1 ElSlap 4 Reagensplatform

2.2.6.1 Bekapcsolt allapotot jelz6 LED

2 Targylemeztalcarés
2.2.6.2 Targylemeztalcarés

3 Targylemeztalca LED
2.2.6.3 Targylemeztalca LED
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2.2.6.1  Bekapcsolt allapotot jelz0 LED
Az alabbiak szerint mikaodik:

* Kikapcsolva - nincs aramellatas

 Kék (aktudlis modell) vagy narancs (el6z6 modell) - bekapcsolt allapot, de a feldolgozd modul szoftvere még
nem indult el

» Z0ld - bekapcsolt dllapot, a rendszer tizemel.

Abra 2-12: Tapellatas LED szinei (kék, z6ld) a BOND-MAX feldolgozé modulban

2.2.6.2 Targylemeztalcarés

Harom nyilés van (mindegyik targylemezfestd egységhez eqgy), ahova a targylemeztdlcak behelyezheték.
Targylemeztalca behelyezésekor nyomja meg a Betoltés/Kirakodas gombot, hogy lezarja a targylemezfest6
berendezésen. A télca lezdrasat kovetéen a robotkar az azonosité-képolvasot a targylemezek folé mozgatja a télcan,
hogy automatikusan beazonositsa a targylemezeket.

2.2.6.3 Targylemeztalca LED

Az egyes targylemezfestd berendezések alatti elélapon 1év6 tobbszinl LED jelzéfények jelzik a targylemeztalca
allapotat. A BOND-MAX feldolgozd modulokon a targylemeztalca LED jelz6fényei a Betoltés/Kirakodas gombokba
vannak beépitve. Ezeken a feldolgozd modulokon a LED par masodpercre kék szindre valt, ha a gombot megnyomja.
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A targylemezfestd berendezés LED jelz6fényének szinei az alabbiak:
« Kikapcsolt - nincs targylemeztalca behelyezve, vagy a targylemeztalca fel van oldva.
 Folyamatos narancssérga — a talca be lett toltve és le lett zarva, de a feldolgozasa még nem kezdddott el.
A talca biztonsdgosan feloldhatd, és eltavolithat6 a Betoltés/Kirakodds gombbal.
 Folyamatos piros - a talcan Iévé targylemezek feldolgozdsa folyamatban van.

Atdlca le lett zérva, és nem oldhato fel a Betoltés/Kirakodas gombbal. A kirakodashoz elészor meg kell
szakitania a feldolgozast a szoftverben.

» Villogd zold - a feldolgozas értesités nélkiil befejez6dott. Oldja fel a Betdltés/Kirakodas gombbal.

« Villogé piros - a feldolgozas el lett vetve, vagy a feldolgozas befejezddott, de értesitésekkel. Oldja fel a
Betoltés/Kirakodds gombbal.

Abra 2-13: Targylemeztélca LED szinei (narancssérga, piros, zold) a BOND-MAX feldolgozé modulon

2.2.6.4 Betoltés/Kirakodas gomb

A Betoltés/Kirakodas gomb megnyomasara az alabbi tortenik:

* Ha nincs télca betoltve, akkor nem torténik semmi.

e Habe vantoltve talca, és nincs lezarva, akkor a BOND-III vagy BOND-MAX-rendszer lezarja a télcat, éshaa
robotkar szabadda valik, az azonosito-képolvaso beazonositja a targylemez azonositoit.

» Ha egy talca zarolva van, és a feldolgozas még nem lett elinditva, akkor a BOND-III vagy BOND-MAX-rendszer
feloldja a talcat.

» Haegy talca zarolva van, és a feldolgozas befejez6dott, akkor a BOND-IIl vagy BOND-MAX-rendszer feloldja a
talcat.

» Haegy talca zarolva van, és eqy feldolgozas van folyamatban éppen, akkor a Betoltés/Kirakodas gomb
hatdstalan marad. Nem tudja feloldani a talcat, amig a talcat hasznald feldolgozas be nem fejezédatt, vagy meg
nem szakadt.

Ha egy targylemezfestd berendezés forrd, akkor nem zdrolhatd és nem oldhato fel talca - vérja meg, amig a berendezés
kihdl.
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2.2.6.5 Reagensplatform

Ide kerllnek a reagenstalcak, a rajtuk lévé észlel6rendszerekkel, 7 ml-es és 30 ml-es reagenstartalyokkal, illetve a 6 ml-
es titralo tartalyokkal. Minden egyes talca legfeljebb kilenc reagenst tartalmazhat, a reagensplatformra pedig négy
reagenstalca helyezhetd.

Ha egy reagenstéalcét szeretne betdlteni, akkor cslsztassa a télcat a platformra, majd a zarmechanizmusba (ldsd
4.7.4 A reagensek betoltése). Ha rendelkezésre &ll a robotkar, akkor a BOND-rendszer minden egyes reagens-poziciéban
azonositani fogja a reagenseket.

2.2.6.6  Areagenstalca LED jelz6fénye
Atalca minden egyes pozicioja alatt egy kétszinl LED jelz6fény talalhatd, mely az alabbiak szerint mdkodik:

« Kikapcsolt - nem észlelt a rendszer talcat.

Ha be van helyezve tdlca, és a LED jelz6fény kikapcsolt dllapotban van, akkor ellendrizze, hogy a télca
megfelel6en van-e behelyezve.

 Folyamatos piros — a kovetkez0 két percen belill a rendszernek a talcardl lesz sziiksége reagensre.
Atélca lezarodik, és nem tavolithatd el.

 Folyamatos z0ld - a kovetkez6 két percen belil a rendszernek errél a talcarol egyik reagensre sem lesz
sziiksége.

A talca feloldott dllapotba kerdl, és ideiglenesen eltavolithato.

Abra 2-14: Reagenstalca LED szinei (piros, zold) a BOND-MAX feldolgozd modulon

2.2.7  Nagy folyadéktérfogatu tartalyok rekesze

A nagy folyadéktérfogatu reagensek és hulladéktartalyok mind a BOND-IlI-rendszer, mind a BOND-MAX-rendszer elélapja
alatt talalhatok. A BOND-MAX-rendszer a haztartasi hulladek szamara egy kulso tartallyal is rendelkezik.

Ldsd 12.2 Nagy folyadéktérfogatu tartalyok a nagy folyadéktérfogatu tartaly toltésével, Uritésével és a karbantartasi
utasitasokkal kapcsolatban.

mindegyik nagy folyadéktérfogatu reagenstartalyt a rekeszbe a megfelel6 allomasba, a szinkddos
névcimkeék jelolésének megfeleléen.

A BOND-Ill-rendszer esetében ldsd Abra 2-15: a BOND-MAX-rendszer esetében pedig Abra 2-17.

ﬁ FIGYELMEZTETES: A feldolgozé modul megfeleld makodésének biztositésa érdekében helyezze
Ennek elmulasztdsa veszélyeztetheti a festést.
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Q FIGYELMEZTETES: A BOND-IIl és BOND-MAX feldolgoz modulokban hasznalt egyes reagensek
gyulékonyak:

 Ne tartson nyilt langot vagy gyujtéforrast a feldolgozé modulok kozelébe.

» Gy6zdédjon meg arrdl, hogy minden nagy folyadéktérfogatu tartaly kupakja megfeleléen le
legyen zarva az utantoltés, illetve a lelirités utan.

e 2.2.7.1 BOND-III
e 2.2.7.2 BOND-MAX

2.2.7.1  BOND-III

Az el6z6 BOND-IlI-rendszer két atlatszd ajtoval rendelkezett a késziilékhazon, mely minden nagy folyadéktérfogatu
tartalyhoz konny( hozzaférést biztosit. Kinyitaskor fogja meg a rudakat az ajtok felsé részén.

A targylemezfestd berendezésekbdl szarmazd osszes hulladék a veszélyes hulladék-tartalyba kertl. A mosdblokkbol
szarmazo hulladék a haztartasi vagy a veszélyes hulladék-tartalyba kerll, a hulladékban |évé reagens allapotatdl
fliggben (a létrehozott reagenseket veszélyes reagenseknek kell beallitani, ha annak megfelelnek - 1dsd 8.2.1 Reagens
hozzdaddsa vagy szerkesztése).

Az egyes nagy folyadéktérfogatu reagens- és hulladéktartalyok sulyérzékeldi figyelmeztetik a felhasznaldt, ha a
reagensszint alacsony, vagy a hulladékszint tul magas. Minden egyes nagy folyadéktérfogatu tartaly allapotat vizudlisan
megjeleniti a Nagy folyadéktérfogatu tartaly vildgitérendszer (Nagy folyadektérfogatu tartaly vilagitorendszer (BOND-III),
(53. oldal))-rendszer. Ne feledje, hogy ez a rendszer nincs az el6zé BOND-IIl-rendszerhez illesztve, ehelyett a képerny6n
megjelend ikonok hasznélhatdk (lasd 5.1.3.6 Olddszeres tartaly allapota).

A BOND-llIl-rendszer az aldbbi tartalyok szémara rendelkezik hellyel, balrdl jobbra, az itt jelzett polcokon: Abra 2-15:

(liter)

Fels6 polc Lila BOND Epitope Retrieval Solution 1*
9 ER2 2 Vilagoslila BOND Epitope Retrieval Solution 2*
1 Dewax Solution Als¢ polc 5 Piros BOND Dewax Solution*
2 Desztillalt viz 5 Kek Desztillalt viz
3 Mosd pufferoldat 5 Zold BOND Wash Solution*
4 Alkohol 5 Narancs Alkohol (reagensfok)
5 Olddszer hulladék 5 Szirke Haztartasi hulladék
6 Olddszer hulladék 5 Sziirke Haztartasi hulladék
7 Veszélyes hulladék 5 Barna Veszélyes hulladék

*Hasznaljon kizarolag BOND reagenseket — ne helyettesitse 6ket mas termékekkel.
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Ha a laboratériuma nem hasznalja az epitopvisszanyerési, illetve a dewax viaszmentesitési reagenstartalyokat, akkor
ezek letilthatdk az adminisztracios fellileten — 1asd 10.6.1.1 Nagy folyadéktérfogatu reagens tartalyok letiltasa.

Abra 2-15: BOND-II nagy folyadéktérfogati reagenstartalyok a helyiikre illesztve

Gy6z6djon meg arrdl, hogy
minden nagy
folyadéktérfogatd tartdly
cimkéje, kupakjanak szine
és nyomtatott leirdsa
megegyezik a miiszer
rekeszén, kozvetleniil a
tartdly alatt 1évé cimkével.

Nagy folyadéktérfogatu tartaly vildgitérendszer (BOND-III)

A BOND-III feldolgozé modulok nagy folyadéktérfogat tartély vildgitorendszerrel rendelkeznek, az alabbi Abra 2-16
abran lathatd modon.

Abra 2-16: Nagy folyadéktérfogat tartaly vilagitérendszer
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A nagy folyadéktérfogatu tartaly vilagitorendszer segitségével minden egyes tartalyban lathato a folyadékszint, a
jelz6fények pedig statikus fehér szinliek a szokvanyos mikodés soran.

A jelz6fények az egyes nagy folyadéktérfogatu tartalyok aktudlis allapotat is jelzik:

» Ha egy nagy folyadéktérfogatu ellatotartaly majdnem Ures, vagy egy hulladéktartaly majdnem tele van, akkor a
fehér jelzéfénye villog.

» Ha egy nagy folyadéktérfogatu ellatotartaly Ures, vagy egy hulladéktaktartaly tele van, és ez hatassal van az
aktualis feldolgozasra, akkor a jelz6fény pirosan villog.

» Ha egy nagy folyadéktérfogatu tartélyt eltavolitanak, akkor a hattérvilagitasa kikapcsol, a cimkevilagitdsa pedig a
feldolgozd modul rekeszén fehéren villog.

A nagy folyadéktérfogatu tartaly vilagito rendszere kizardlag 6.0-€s vagy késobbi verzidju BOND-
szoftverrel mikodik.

Lasd még 5.1.3.6 Oldoszeres tartaly dllapota azzal kapcsolatban, hogy a nagy folyadéktérfogatu tartalyok hogyan
jelennek meg a Rendszerallapot képernydn.

2.2.7.2 BOND-MAX

A BOND-MAX-rendszer egyetlen lefelé nyil6 ajton keresztll biztositja a hozzaférést a nagy folyadéktérfogatu
tartdlyokhoz. Az ajtonak atlatszo lapja van, amin keresztil a (szintén atlatszo fald) nagy folyadéktérfogatu tartélyok
reagensszintjei megtekinthetok.

Az ajtét magneses reteszek tartjak. A korabbi (fogantyu nélkiili) feldolgozé modulokon az ajté kinyitadséhoz feliil az ajté
két oldalat kell meghuzni.

Ha az ajt6 kinyilik, akkor egy figyelmeztet6 jelzés jelenik meg a rendszerallapot képernyén (lasd

. A nagy folyadéktérfogatu tartaly rekeszének ajtajat zarva kell tartani a festési folyamatok futasa soran.
5.1.2 Hardver dllapot), és minden folyamatban lévé feldolgozas sziinetelhet.

A feldolgozd modulbol szarmazo hulladék a normal vagy a veszélyes hulladék tartalyba keriil, a hulladékban lévé
reagens statuszatol fliggéen (az On altal létrehozott reagenseket veszélyes reagensként bedllitani, ha annak feltételei
fennallnak - lasd 8.2.1 Reagens hozzdaddsa vagy szerkesztése).

A BOND-MAX-rendszer nagy folyadéktérfogatu reagenstartalyai folyadékszint-érzékelékkel rendelkeznek, melyek
figyelmeztetnek, ha a reagensszint alacsony. A hulladéktartalyok is rendelkeznek folyadékszint-érzékeldkkel, melyek
figyelmeztetnek, ha a hulladék szintje tul magas. Lasd 12.2 Nagy folyadéktérfogatu tartalyok az Ujratoltési és kidritési
utasitasokkal kapcsolatban.
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A BOND-MAX-rendszer az alabbi tartdlyok szamara rendelkezik hellyel, sorban balrdl jobbra:

Tartaly Méret Reagens
Ilter)

Veszélyes hulladék Barna Veszélyes hulladék
2 ER1 1 Lila BOND Epitope Retrieval Solution 1*
3 ER2 1 Vilagoslila BOND Epitope Retrieval Solution 2*
4 Dewax Solution 2 Piros BOND Dewax Solution*
5 Desztillalt viz 2 Keék Desztillalt viz
6 Moso pufferoldat 2 Zold BOND Wash Solution*
7 Alkohol 2 Narancs Alkohol (reagensfok)

*Hasznaljon kizarolag BOND reagenseket — ne helyettesitse 6ket mas termékekkel.

Az epitop kinyerd és/vagy deparaffinald reagens tartalyok eltavolithatok a feldolgozé modulbdl, ha hasznalaton kivdil
vannak - 1asd 10.6.1.1 Nagy folyadéktérfogatu reagens tartalyok letiltasa.

Abra 2-17: A BOND-MAX nagy folyadéktérfogatu reagensek a helyiikre illesztve

Dewax Solution

Gy6z6djon meg arrol, hogy minden nagy folyadéktérfogatd tartaly cimkéjének szine és
nyomtatott leifrisa megegyezik a feldolgozd modul rekeszén, kézvetleniil a tartdly alatt 1évd
cimkével.
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Kllsé hulladéktartaly

Egy kilenc literes kulsé haztartasi hulladéktartalyt is tartalmaz a BOND-MAX-rendszer. A jelenlegi modell el6tti
feldolgozd modulokkal szallitott tartalyoknak folyadék- és szintérzékeld csatlakozdsai vannak egy tartalykupakban,
amely a tartaly kilritésére szolgal. A BOND-MAX jelenlegi modelljével szallitott tartalyok ket kupakkal rendelkeznek - az
egyik a csatlakozok szamara, a masik a hulladék leliritéséhez. Soha ne tavolitsa el a csatlakozo kupakjat ezekrdl a
tartalyokrol.

Abra 2-18: BOND-MAX kiilsé hulladéktartély

1 3

Jelmagyarézat

1 Erzékeld csatlakozdja
2  Folyadék csatlakoz6

3 Tartaly kiliritésére szolgalé
nyilas

A folyadékvezeték a feldolgozd egység hatlapjanak jobb alsé részén talalhatd benyomhat6 csatlakozdhoz csatlakozik. A
folyadékszint-érzékels egy hdrom tds csatlakozohoz csatlakozik a burkolat bal felsé részén (Idsd Abra 2-26).

Lasd 12.2.4 Kiils6 hulladéktartaly (csak BOND-MAX) a kiils6 tartaly Uritésével és a karbantartési utasitasokkal
kapcsolatban.

VIGYAZAT: Mindig vélassza le az érzékel6t és a folyadékcsatlakozdkat (ebben a sorrendben), miel6tt
eqgy kiilsé hulladéktartalyt Uritene le. Ne prébaljon meg egy tartalybdl folyadékot kionteni, amig a kabel
és a csévezeték csatlakoztatva van.

némelyike veszélyes. Miel6tt folytatna, gy6zédjon meg arrol, hogy megfeleld betanitasban részestilt:

‘Q FIGYELMEZTETES: Az immunohisztokémidban és az in situ hibridizacié soran hasznalt reagensek

1 Viseljen latex vagy nitril keszty(it, védészemuveget €s mas megfelel§ védéruhazatot a
reagensek kezelésekor és a feldolgozé modul tisztitasakor.

2 Areagensek és kondenzatumok kezelését és leselejtezését minden vonatkozo eljarasnak és a
laboratorium helye szerint vonatkozd jogszabdlyoknak megfelel6en végezze.
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Q FIGYELMEZTETES: A BOND-IIl és BOND-MAX feldolgoz modulokban hasznalt egyes reagensek
gyulékonyak:

 Ne tartson nyilt langot vagy gyujtéforrast a feldolgozé modulok kozelébe.

» Gy6zdédjon meg arrdl, hogy minden nagy folyadéktérfogatu tartaly kupakja megfeleléen le
legyen zarva az utantoltés, illetve a lelirités utan.

2.2.8  Aspiracios szonda

Az aspiracios szonda a reagenseket szivja be a tartalyokbdl, és elszallitja a reagenseket a targylemezfestd berendezés
targylemezeihez, illetve 0sszekeveri a kromogéneket a keveréallomason. Rendelkezik egy folyadékszint-érzékel6vel,
mely érzékeli a reagens szintjét (Ilasd 8.3.1 A reagenstérfogat meghatarozasa).

Abra 2-19: Aspiraciés szonda a robotkaron

7N

Minden egyes tartalyban marad vissza egy bizonyos térfogat, amit az aspirdcios szonda nem tud elérni. Ez a térfogat
mads néven a ,holt térfogat”. A holt térfogat minden egyes tartalytipusnal mds és mas (a holttérfogat értékeivel
kapcsolatban lasd 18.5 Mikodési specifikaciok itt: 18 Specifikaciok).

Lasd 12.6 Aspiracios szonda az aspiracios szonda karbantartasi utasitdsaival kapcsolatban.
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2.2.9 Mosoblokk és keverd allomas

Abra 2-20: Moséblokk behelyezett keveréalloméssal

Jelmagyarazat

2 1 Mosésiteriilet

2 KeverGallomas

A bal kézre es6 mosasi terllet kis lyukakat tartalmaz az aspiracios szonda mosasahoz.

A mosoblokk jobb kézre esé része tartja a keveréallomast, mely hat treghdl all. Ezek a rovid élettartamu reagensek
kever6 lvegcseéi, és kozvetlenil a felhasznalast megelézden kell 6ket 6sszekeverni. A reagensek keverését a szoftver
hatdrozza meg, a reagens tipusatol fliggéen.

A(z) BOND szoftver nyomon koveti a keveréallomds allapotat, és nem végzi el a(z) BOND-III vagy
@ BOND-MAX inicializélasét, ha az dlloméas nyomon kovetett &llapota nem tiszta és ires (lasd:

5.1.2 Hardver dllapot). Ha az inicializalas soran arrdl értesit a rendszer, hogy a keveréallomas piszkos,

vagy folyadék van benne, akkor biztositsa, hogy az allomas tiszta €s ures legyen, miel6tt az OK

lehet6ségre kattintana az értesitési parbeszédpanelen. Ha piszkos, illetve nem dres keveréallomassal

folytatja a feldolgozast, akkor a reagensek elszennyezddhetnek, vagy a kever6iivegcsék
tulcsordulhatnak.

Az inicializalas soran a BOND-rendszer beolvas egy cimkét a keveréallomason, hogy ellenérizze, van-e
keverdallomas. Ha a BOND szoftver nem tudja érzékelni ezt az azonositdt, akkor egy lizenet kéri a
keverdallomas rendelkezésre alldasanak megergsitését.

Lasd 12.7 Mosoblokk és kevero allomas a keveréallomas karbantartasi utasitasaival kapcsolatban.
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2.2.10  Nagy folyadéktérfogatu szallitérobotok (csak a BOND-III
rendszeren)

Abra 2-21: A BOND-lll-rendszer nagy folyadéktérfogatu széllitérobotjai (1) egy vezetésin (2) mentén mozognak
mindegyik targylemezfesté berendezésen.

folyadéktérfogatu szallitérobotok a feldolgozd modul fedelének felnyitasat kovetéen még korilbelil

c FIGYELMEZTETES: Azonnal vegye fel a kapcsolatot az Ugytdmogatéssal, ha a f6 robot, illetve a nagy
tobb mint 5 masodpercig tovabb mikodnek.

A BOND-III feldolgozé modul harom nagy oldészer szallité robottal rendelkezik, melyek egy vezet6sin mentén mozognak
mindegyik targylemezfesté egységen, és adagoljdk a reagenseket minden behelyezett targylemezre. A robotok kizarélag
nagy folyadéktérfogatu reagenseket szallitanak, mig az aspirdcios szonda a reagensplatformon Iévé tartalyokbdl és
néhany nagy folyadéktérfogatu reagenstdl szallitja a reagenseket. Minden nagy folyadéktérfogatu szallitorobot
rendelkezik egy mosadblokkal, hogy le tudja obliteni és meg tudja tisztitani a kioszto szondajat.

2.2.10.1 A nagy folyadektérfogatu szallitorobot visszatéritése kézzel a
kezddallasha

Ha egy nagy folyadéktérfogatu szallitérobot nem mdkodik, és a targylemezfestd berendezés kozepén all le, akkor
nyomja meg a Betoltés/Kirakodas gombot, hogy visszatérjen a kezd6allasaba. Ha a targylemezfestd berendezésen
marad, akkor végezze el az alabbi Iépéseket, és vigye vissza kézzel a kezddallasba, majd vegye ki a targylemezeket a
targylemezfestd berendezésbdl.

1 Gydzdédjon meg arrdl, hogy a feldolgoz6é modul izemkeész, €s nincsen feldolgozas beilitemezve vagy folyamatban,
majd kapcsolja le.
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2 Finoman emelje meg a kioszt6 blokkot a nagy folyadéktérfogatu szallitéroboton (lésd Abra 2-22), amig a szonda
letorli a fels6 lemezt.

3 Tolja arobotot végig a vezetdsinen a targylemezfestd berendezés végéhez. Mindezt lassu, folytonos mozgassal
végezze - ne tolja tul gyorsan.

Tolja elére, amig a robot le nem kerll a fels6 lemez vezet6sinérél - ne tolja addig vissza, ameddig lehetne.

Abra 2-22: Emelje fel az adagoldblokkot

4 Ha arobot lekertilt a felsd lemezrdl, akkor zarja le a fedelet, és forditsa vissza a feldolgozé modult. A
targylemezfestd berendezésnek az inicializalasi rutin részeként ki kell oldania.

Ha a targylemezfestd berendezés nem old ki, akkor ldsd 12.4.1 A targylemez festd egységek manualis kioldasa a
targylemeztalcak visszanyerésével kapcsolatos utasitasokért.

5 Vegye ki a targylemeztalcakat és a targylemezeket.

2.2.117  Fecskenddk

A fecskend6k a BOND-rendszer dltal igényelt pontos reagensfolyadék-térfogatokat szivjak be és osztjak szét. Lasd
12.13 Fecskenddk a fecskendd karbantartasi utasitdsaival kapcsolatban.

fecskend6 burkolata fel legyen helyezve (BOND-IlI-rendszer) a szokdsos miikodés soran. Ha egy
fecskendd vagy egy fecskenddrész laza lenne, akkor a nyomas alatt Iévé reagens kispriccelne a

c FIGYELMEZTETES: Ellendrizze, hogy a fecskendé ajtaja be legyen zérva (BOND-MAX rendszer), illetve a
fecskenddbdl.
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2.2.117.17 BOND-III

A BOND-Ill-rendszer négy fecskend@szivattyuval rendelkezik, melyek az el6lap alatt taldlhatok. Az els6 harom
fecskend@szivattyut, balrdl jobbra, a nagy folyadéktérfogatu szallitérobotok hasznaljdk a fenti SSA1, SSA2 és SSA3
berendezéseken. A negyediket, a f6 fecskendépumpat, az aspiracios szonda hasznalja.

Abra 2-23: BOND-II fecskendék

3 3 3 3 3 3 &

feldolgozast, vagy inicializalna a feldolgozé modult (lasd 12.4.7 A targylemez festd eqységek manuélis

ﬁ VIGYAZAT: Gy6z6djcn meg rdla, hogy a fecskendémodul teljesen le legyen zérva, miel6tt elkezdene egy
kioldasa). Ennek elmulasztasa esetén a fecskend6k miikodés kozben megseériilhetnek.

BOND 7 felhasznél6i kéziksnyv, 49.7556.514 A7 61

Copyright © 2024 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



2 Hardver

2.2.11.2 BOND-MAX

A BOND-MAX egyetlen fecskendészivattyuval rendelkezik, amely a feldolgozé modul jobb oldaldn 1évé rekeszben
taldlhato. Ez egy 9 csatlakozds fecskendészelep (egy csatlakozd hasznalaton kiviil van), becsavarozhaté
fecskendddugattylval és egy kis kapoccsal.

Abra 2-24: BOND-MAX 9 csatlakozds fecskendd

Ha a fecskendéegység allapotat szeretné ellendrizni, akkor nyissa ki az ajtot az ajto elejének kozepén taldlhato kerek fl
megnyomasaval, majd felengedésével.

‘ ‘s FIGYELMEZTETES: Mindig viseljen védéruhazatot és kesztyit.

Az inicializalas soran rendszeresen ellendrizze, es cserélje ki, ha szlikséges, vagy ha kéri a rendszer - lasd
12.13 Fecskenddk

2.2.12  Tapkapcsolo

Ez egy egyszer valtokapcsold, mely a feldolgozé modul jobboldali fedelén taldlhato. Ezzel kapcsolhatd be és kia
feldolgoz6 modul.

» A BOND-lIl-rendszer tépkapcsol6janak helyét lasd Abra 2-3.
 ABOND-MAX-rendszer tdpkapcsoldjénak helyét Iasd Abra 2-5.
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2.2.13  Hatlap

FIGYELMEZTETES: Ne tavolitsa el a feldolgozé modul burkolatait, és ne prébaljon meg hozzaférni a
belsd alkotorészekhez. A BOND feldolgoz6 modulok belsejében veszélyes feszlltség van jelen, és csak

a Leica Biosystems altal jovahagyott szakképzett szerviztechnikusok végezhetik el ezeket a
feladatokat.

2.2.13.1 BOND-III

A Abra 2-25 a BOND-III feldolgozé modul hatso burkolatat mutatja.

Abra 2-25: BOND-IIl hatlap

Jelmagyarézat

1 Aramkor-megszakitok (csak régebbi feldolgozd
modulok)

2 Biztositékok

3 Halozati csatlakozo

4 Ethernet csatlakozd

» Régebbi feldolgozd modulok - 4 biztositék

« Alternativ feldolgozé modulok - 2 biztositék

Ldsd 12.14 Tapellato biztositekok a biztositékok cseréjével kapcsolatban.

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 AQ7

63
Copyright © 2024 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



2 Hardver

FIGYELMEZTETES: Ne hasznalja a BOND-III hatlapjan 1év6 két fekete fogantydt a feldolgozé modul
felemelésére.

2.2.13.2 BOND-MAX

A Abra 2-26 a BOND-MAX feldolgozé modul hats burkolatat mutatja. (Felhivjuk a figyelmet, hogy a korébbi tipust
feldolgozd modulok csak egy tdpegység-ventildtorral rendelkeznek.)

Abra 2-26: BOND-MAX hatlap

7 ,’
6 /
1 4
2 3
Jelmagyarazat
1 Aramkér-megszakitk (csak régebbi feldolgozé 5 Kils6 hulladéktartdly csatlakozo — a csévezeték
modulok) szamara (ldsd 12.2.4 Kiils6 hulladéktartaly (csak
2 Tépegység-ventilatorok BOND-MAX))
Biztositékok 6 },<UI§6 hyllad}éktfartély csatlakozé”— a fonadékszinT-
érzékeld szémdra (lasd 12.2.4 Kiils¢ hulladéktartaly
* Régebbi feldolgozd modulok — 4 biztositék (csak BOND-MAX))
« Alternativ feldolgozd modulok - 2 biztositék 7 FEthernet csatlakozé
4 Haldzati csatlakozd
Lasd 12.14 Tapellato biztositékok a biztositékok cseréjével kapcsolatban.
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2.2.13.3 Afeldolgozé modul lecsatlakoztatasa

Ha a BOND-IIl vagy BOND-MAX feldolgoz6 modult szeretné lecsatlakoztatni az elektromos halézatrdl, akkor tegye a
kovetkezdket:

1 Kapcsolja le a feldolgoz modul aramellatasat a jobb oldalan talalhatd kapcsoldval.

7 Kovesse a hélozati kdbelt a feldolgozo modul hélozati csatlakozojatdl (3-as szammal jelezve itt: Abra 2-25, és 4-
es szammal jelezve itt: Abra 2-26) a fali csatlakozoig. Kapesolja le az dramellatast a fali halozati csatlakozonal.

3 Huzza ki a dugot a feldolgozé modulbal.

2.3 BOND Vezerlo es terminalok

Minden BOND-rendszer tartalmaz egy BOND-vezérl6t, ez végez el minden szoftveres folyamatot. Az egyiiléses
telepitéseknél (ldsd 3.1.1 Egy-iiléses konfigurdcio), egy vezérldre van sziikség billentylizettel, egérrel és monitorral, az
ugyfélszoftver futtatdsahoz. Az egyiiléses telepitések legfeljebb ot feldolgozé modul futtatasara megfelelGek.

BOND telepitéssel rendelkez6 BOND-ADVANCE laboratériumok (ldsd 3.1.2 BOND-ADVANCE), 6tnél tobb feldolgozé
modullal, ezen feliil BOND terminalokkal is rendelkeznek. Ezeknél a telepitéseknél a BOND szoftverrel a legtobb
felhasznaloi kapcsolat a terminaloknal torténik, melyek mindegyike a feldolgozé modulok kozil barmennyit vezérelni
tud. Ugyanakkor ugyanazt a feldolgozé modul(oka)t egynél tébb terminalrdl is lehet vezérelni.

A BOND vezérl6 végez el tovabba minden szoftveres folyamatot. A BOND-ADVANCE telepitéseknél Iévé vezérldk jobb
miszaki jellemzékkel rendelkeznek, mint az egyiiléses telepitéseknél Iévok, és tobbszintl redundanciat tartalmaznak a
kitiné megbizhatosag érdekében.

Bizonyos BOND-ADVANCE telepitések tartalmaznak egy masodik (biztonsdgi) vezérlét is. Ez a vezérl6 rogzit minden
folyamatot az elsédleges vezérlén, és dtkapcsolhatd abban az esetben, ha az elsédleges vezérlé nem mikadik.
EIméletileg a masodlagos vezérléknek nem kell az elsédleges vezérldk kozelében lenniiik, hogy csokkenjen annak a
valoszinlsége, hogy egy helyi esemény mindkét vezerlt egyszerre teszi tonkre.

Egy targylemezcimke-nyomtatd és egy kézi vonalkddolvaso van a vezérléhoz csatlakoztatva egylléses telepités esetén,
vagy mindegyik terminalhoz, BOND-ADVANCE telepitéseknél.

VIGYAZAT: A BOND vezérlé operacios rendszere és szoftvere Ugy van kialakitva, hogy optimélis
iranyitast biztositson a BOND-rendszer felett. Ha el szeretne kerllni minden rendszervezérléssel vald
interferenciat és késedelmet, akkor tovabbi szoftvereket ne telepitsen a BOND vezérlére vagy a
terminalra.
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2.4 Kézivonalkodolvaso

Abra 2-27: A kézi vonalkédolvasd

Az USB kézi vonalkddolvasok a vezérléhoz (egyliléses telepitéseknél), vagy a terminalokhoz (BOND-ADVANCE
telepitéseknél) vannak csatlakoztatva. A reagensek regisztrélaséra hasznalhatok, ahogy a targylemezek azonositasara
is, ha 1D-s vagy 2D-s vonalkdd-azonositokat hasznal (lasd 6.5.6 Targylemez kézi azonositasa).

1D és OCR vonalkddok Iétrehozasa BOND esetén a 7-es verziotol kezdve nem tamogatott.
Ha a rendszerfrissitéshez BOND-PRIME feldolgozd modul is tartozik, akkor 2D vonalkddolvasot kell
hasznalnia. Lasd 13.1 Kézi vonalkdd olvasdk.

A kézi vonalkddolvasonak telepitve és hasznalatban kell lennie, amikor a BOND-rendszer telepll. Lasd 13.7 Kézi
vonalkod olvasok a karbantartasi és konfiguracios utasitasokkal kapcsolatban.

2.4 A kézi vonalkddolvasd hasznalata

Ha egy vonalkddot szeretne beolvasni, akkor mutasson ra a vonalkddolvasdval, és nyomja meg a ravaszt. lgazitsa ugy,
hogy a piros vonal végigérjen a vonalkdd teljes hosszan. A vonalkddolvaso csipog, €s a jelz6fény zold szinre valt, ha a
vonalkddot felismerte az olvaso. Ha az olvas6 nem ismeri fel a vonalkddot, akkor csipogds utan a jelz6éfény piros szinl
lesz.

Ne tartsa a vonalkddokat tul kozel a vonalkddolvaséhoz. Ha a vonalkddolvasd nem ismeri fel a
vonalkddot, probalja meg tavolabb helyezni a vonalkddot, vagy olvassa le a vonalkddot 45°-0s szoghen
(hogy megakadélyozza a vonalkddolvasé visszacsatoldsat).

Ha a vonalkddolvaso az allvanyara lett helyezve, akkor kéz nélkili hasznalatban van, és a vonalkodok leolvasasakor nem
kell a ravaszt meghuzni.

BOND 7 felhasznél6i kéziksnyv, 49.7556.514 A7 66
Copyright © 2024 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



2 Hardver

2.5 Targylemez-cimkéz0

Egyiiléses BOND-rendszerek egy targylemez-cimke nyomtatét (masnéven ,targylemez-cimkéz6t”) tartalmaznak, mely a
vezérl6hoz csatlakozik. A BOND-ADVANCE telepitéseknél egy kiilon targylemez-cimkéz6 csatlakozik minden egyes
terminalhoz.

A targylemez-cimkéz6k ontapados cimkéket nyomtatnak, melyek a targylemezek azonosithatdsdga végett
felragaszthaték. Minden cimke tartalmaz egy egyedi targylemez-azonositét, amely 2D vonalkddként jelenik meg (lasd:
10.5.2 Eset és targylemez bedllitasok). A BOND-rendszer a targylemezek automatikus azonositédséra hasznalja az
azonositokat, ha fel vannak toltve a feldolgozd modulokra. Egyéb informaciok, koztik az azonositok is, konfiguralhatok
ugy, hogy megjelenjenek a cimkéken — lasd 10.3 Cimkek .

Bizonyos laboratoriumok az LIS-rendszerlkbdél kinyomtatott targylemezcimkéket hasznalnak, azonban a BOND
targylemez-cimkéz0 részét képezi ezeknek a rendszereknek is, minden olyan targylemez miatt, mely a BOND-rendszer
klinikai felllettel lett Iétrehozva.

A targylemezcimkézok a szokvanyos BOND telepités részeként telepiinek. Ha egy targylemez-cimkézét ad hozza, vagy
cserél ki, akkor ezt az adminisztracios feliilet Hardver képernyéjén konfigurdlja (Idsd 10.6.3 Targylemez cimkézok).
Hasznalja a cimkéz6hoz mellékelt dokumentumokat a cimke és a szalag cseréjére és a tisztitasra vonatkozo
utasitasokkal kapcsolatban.

cimkéknek a BOND feldolgozé modulokban végzett feldolgozas soran a helyiikon kell maradniuk és

ﬁ FIGYELMEZTETES: Kizarélag BOND targylemez-cimkét és nyomtatdszalagot hasznéljon. Ezeknek a
olvashatonak kell lennitk.
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2.6 Kiegészito felszerelés

Ez a rész a BOND-rendszerben hasznalatos kiegészit6 felszerelést irja le.
e 2.6.1 Targylemezek
 2.6.2 BOND Altaldnosan hasznalhat6 Covertile fedélapok
e 2.6.3 Targylemeztalcak
» 2.6.4 Reagenstalcak
e 2.6.5Reagensrendszerek és tartalyok

A BOND-PRIME fogydeszkozokkel kapcsolatos informdcidkat lasd a kiilonallo BOND-PRIME felhasznaldi kézikonyvben.

2.6.7 Targylemezek

Kizarolag megfelel6 méretd, tveg targylemezeket hasznaljon a BOND-III és BOND-MAX feldolgozé modulokban.
Eléfordulhat, hogy a nem megfelelé méretd targylemezek nem iilnek megfeleléen a targylemez-télcakban, a Covertile
fedélapok pedig igy nem lnek megfelel6en rajtuk. Mindketté hatassal lehet a festés minéségére.

A(z) Leica Biosystems a Leica BOND Plus targylemezeket és az Apex BOND targylemezeket ajénlja, amelyek a(z) BOND
rendszeren valo hasznalatra késziltek. Amellett, hogy méretiik optimalis a BOND targylemeztalcakhoz és Covertile

ul-es és a 150 pl-es kiosztasoknal (lasd 6.5.8 Kiosztott térfogatok és a szovet elhelyezése a targylemezeken).

Ha a sajat targylemezeit hasznalja, akkor azoknak meg kell felelnitik az aldbbi miszaki jellemz6knek:

Méretek Szélesséq: 24,64-26,0 mm
Hossz: 74,9-76,0 mm
Vastagsdg: 0,8-1,3 mm
Cimketerlet Szélesséq: 24,64-26,0 mm
Hossz: 16,9-21,0 mm
Anyag Uveg, IS0 8037/1

VIGYAZAT: Ne hasznaljon sériilt targylemezeket. Gy6z6djon meg arrél, hogy minden térgylemez
megfelelden illeszkedik a targylemeztalcahoz, mielétt a tdlcat betdltené a feldolgozé modulba.

targylemezek keresztiilesnek a targylemez-talcan, és modosult folyadékdramot is okozhatnak a
Covertile fed6lapok alatt, ami a festés mindségére hatassal van.

c VIGYAZAT: Ne hasznéljon lekerekitett és levagott sarku targylemezeket. Eléfordulhat, hogy ezek a
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2.6.2 BOND Altalanosan hasznélhat6 Covertile fed8lapok

Az BOND 4ltalanosan hasznalhat6 Covertile fed6lapok atlatszé mianyag fedelek,
melyek a festés soran a targylemezekre Ulnek fel. A kapillaris hatas a kiosztott
reagenseket a targylemezekhez viszi a targylemezek és a fed6lapok kozé, igy finom,
egyenletes szovetfedést biztositanak. A Covertile fedélapok minimalizaljak a
reagensbdl sziikséges térfogatot, és megvédik a targylemezeket az alkalmazasok
kozott a kiszaradastol. A Covertile fed6lapok a BOND festési rendszer alapvet6
részei, és mindig hasznalni kell 6ket.

Helyezzen Covertile fed6lapokat a targylemezekre, miutan a targylemezeket a

arrol, hogy a Covertile fedélapok megfelelGen lettek felhelyezve, az egyes Covertile
fed6lapok nyakrészének pdcke (a képen jobboldalt bekarikazva) illeszkedjenek a
targylemeztalca nyilasaba.

Kétféle kialakitasu Covertile fed6lap Iétezik — egyméassal felcserélhetéen
hasznalhatok. Az Uj kialakitas olyan, hogy sokkal egyértelm(ibbé teszi (a Leica sz, egy kis koralaku jel és a tetején balra
egy kiallé rész), ha eqgy Covertile fed6lap nem a megfelel6 médon lett egy targylemezre felhelyezve.

Abra 2-28: Egy BOND 4ltalanosan hasznalhatd Covertile feddlap (eredeti kialakitas)

A Covertile fed6lapok legfeljebb 25 alkalommal Ujra felhasznalhatok, feltéve, hogy nem szinezédtek el és nem
karosodtak nagymértékben, és feltéve, hogy megfelel6en lettek megtisztitva (lasd 12.3 Covertile feddlapok). Selejtezze
le a sériilt Covertile fedélapokat.

Egyes elemzési mintdk j (fel nem hasznalt) Covertile fedélapok hasznalatét igénylik. El6zetesen ellenérizze az adott
elemzési minta haszndlati utasitasat (IFU).
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2.6.3  Targylemeztalcak

A targylemezeket és a Covertile fed6lapokat a targylemeztalcak segitségével tartsa a helyiikon, amikor betolti azokat a
BOND-III vagy BOND-MAX feldolgozé modulba. Minden egyes talca tiz targylemezt tud fogadni.

Kétféle kialakitasu targylemeztélca van — egymassal felcserélve haszndlhatok.

Abra 2-30: Targylemeztélca (a régi kialakités (baloldalt), és az Uj kialakités (jobboldalt))

Atargylemezek és a Covertile fed6lapok feldolgozé modulba torténd betoltésével kapcsolatos utasitdsokert lasd
4.1.3.5 Targylemezek betdltése.

2.6.4  Reagenstalcak

A reagenstélcak 7 ml-es és 30 ml-es BOND reagenstartalyokkal, és egy 6 ml-es BOND titrald tartallyal rendelkeznek. A
talcdk a feldolgozé modulba lesznek betdltve a reagensplatformon (Idsd 2.2.6.5 Reagensplatform).

Abra 2-31: Reagenstélca

A reagenstélcakon 1évé tartalypoziciok a talca fogantyltdl legtdvolabb esé végétdl (1. pozicid) vannak szdmozva a
fogantylhoz legkdzelebb esé pozicidig (9. pozicid).

A reagensek feldolgozd modulba torténd betoltésével kapcsolatos utasitdsokért 1asd 4.1.4 A reagensek betoltése.
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2.6.5  Reagensrendszerek es tartalyok

Szamos tipusu reagenstartaly hasznalhat6 a reagenstalcakon.

2.6.5.1  Reagens rendszerek

A reagensrendszerek a reagensek elére meghatarozott csoportjai a reagenstalcan. A BOND kétféle tipusu
reagensrendszert hasznal:

o BOND észlelérendszerek

» BOND tisztitérendszerek
Mindezekrdl tovabbi részletekért Iasd 8.1 A reagenskezelés attekintése.

Egy reagensrendszer regisztracioja a reagenstalcajanak oldalan lévo vonalkdd beolvasésaval torténik, és nem a részeét
képez6 tartalyok vonalkddcimkéinek beolvasasaval. A rendszert képezd reagenstartalyok nincsenek egyenként
regisztralva, a talcan zarolva vannak, és nem tavolithatok el, illetve rendezhetdk at. Ha egy reagensrendszer kimerdilt
vagy lejart, akkor selejtezze le a teljes talcat, a tartalyokkal egyditt.

2.6.5.2 BOND Felhasznalasra kész reagensek

A BOND-rendszer felhasznalasra kész reagensei olyan tartalyokat hasznalnak, melyek illeszkednek a reagenstalcakhoz.
Ezek a reagensek a BOND-rendszerre optimalizalt koncentraciokban érkeznek, igy felnasznaldsuk el6tt csak regisztralni
kell és ki kell nyitni 6ket.

A tartalyok kiilonboz6 térfogatu reagenseket tartalmaznak, 3,75 ml-tél legfeljebb 30 ml-ig, a reagens tipusatdl fliggden.

2.6.5.3  Nyitott tartalyok

A nyitott tartalyok dres, tiszta tartalyok, és felnasznalé altal biztosftott reagenst tartalmaznak (példdul primer antitestet).
7 ml-es és 30 ml-es méretekben rendelhet6k. A nyitott tartalyok kizardlag egyetlen reagenssel hasznalhatok, és
Ujratdlthetk, igy minden egyes tartaly maximum 40 ml reagenst tud szolgaltatni (Idsd 8.3.2.4 Nyitott reagenstartaly
Ujratoltése).

Kizardlag a BOND-rendszer nyitott tartalyai hasznalhatok a BOND-rendszeren — ne probaljon meg mas tartalyokat
hasznalni (kivéve titrdl6 tartalyokat) a felhasznalé altal biztositott reagensek szamara.

2.6.5.4  Titralo tartalyok

Kilonleges célu titrdl6 tartalyok is rendelheték (Idsd 14.2.1.4 Titralo készlet ). Ezek egy 6 ml-es eltavolithatd betétet is
tartalmaznak, ezzel a tartalyban Iévé reagens konnyen cserélhetd, példaul a koncentracio optimalizaldasa soran. A nyitott
tartalyokhoz hasonldan, minden egyes titralo tartaly Ujratolthet6, és legfeljebb 40 ml reagens szallitasara alkalmas.
Tartalyonként ot betét taldlhatd a BOND titrald készletben, amely a Leica Biosystems vallalattdl rendelhetd.

A készletek Ujra felhasznalhatok kiilonbozé antitestekhez, és minimalis holttérfogattal vannak kialakitva a reagenssel
vald takarékoskodas érdekében.
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2.7 Afeldolgozd modul athelyezése

athelyezni a feldolgoz6 modult, vagy ha javitas vagy leselejtezés céljaval be szeretné kiildeni. A

ﬁ FIGYELMEZTETES: Lépjen kapcsolatba az iigyféltémogatéssal, ha nagyobb tévolsagra szeretné
feldolgoz6 modul nagyon nehéz, és nem mozgathato egyetlen személy altal.

VIGYAZAT: Ne Zérja el a feldolgozé modul hatso burkolatan talalhatd szellzényilésokat. Ezenkiviil ne
fedje le a fecskend@ajton (BOND-MAX) 1év6 szell6zényildsokat sem.

Ha a BOND feldolgoz6 modult csak kicsivel szeretné arrébb helyezni, akkor fontolja meg az alabbiakat, miel6tt
hozzafogna:

« Ellendrizze, hogy a padlé kelléen erés ahhoz, hogy elbirja a feldolgozd modul sulyat (a méreteket ldsd itt:
18.2 Fizikai specifikaciok, 18 Specifikdciok), és tekintse at a helyi eléirdsokat az athelyezés elétt.

» Vizsgalja meg az elektromagneses kornyezetet a feldolgozéd modul mikodésbe helyezése elétt, nem Iép-e fel
majd interferencia.

» Nehasznalja a BOND feldolgozd modult erés elektromdgneses sugarzast kibocsato forrasok kozvetlen
kozelében. Példaul védelem nélkiili szandékos RF-forrasok kozelében, melyek interferenciaval zavarhatjak a
megfelelé mikodést.

 Ne hasznaljon targoncat a BOND feldolgozd modul felemelésére.

« Kizdrolag a mellékelt tapkabelt hasznalja, és biztositsa, hogy a kezel6 barmikor hozzaférjen a haldzati
csatlakozohoz, melyhez a kabel csatlakoztatva lett.

« Ellendrizze, hogy a tapkabel és az Ethernet-kabel a koltoztetés el6tt le legyen csatlakoztatva.
* Ellendrizze, megfelelé-e a szell6zés.
o Uritse ki a hulladéktartélyokat a koltozés el6tt.

« Ugyeljen arra, hogy mind a négy kereket kioldja a BOND-III feldolgozé modulon (illetve BOND-MAX esetében a
kocsin) az dthelyezés el6tt, az Uj helyen pedig zéarja le azokat ismét.
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2.8  Aberendezeés uzemen kivul helyezése és
leselejtezése

A késziiléket, beleértve a hasznalt alkatrészeket €s a kapcsolodo tartozékokat is, a vonatkozd helyi eljarasoknak és
eléirasoknak megfeleléen kell drtalmatlanitani. A készilékben hasznalt reagenseket a reagensgyarto ajanldsainak
megfelelden drtalmatlanitsa.

A készlilék, illetve az alkatrészek és tartozékok visszakiildése vagy artalmatlanitdsa el6tt a helyi eljarasoknak és
eléirasoknak megfeleléen tisztitsa meg és fertétlenitse azokat.

Az EU-ban minden elektronikus hulladékot az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairol szold iranyelvnek
(2012/19/EU) megfelel6en kell artalmatlanitani. Az EU-n kiviili régidkban kovesse az elektronikus hulladékok
artalmatlanitasara vonatkozo helyi eljarasokat és eléirasokat.

Ha segitségre van sziiksége, forduljon a helyi Leica Biosystems képviselethez.
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A szoftver attekintése (a BOND
vezérlon)

Ez a fejezet arra szolgdl, hogy rajta keresztiil a felhasznalé megismerkedhessen a BOND szoftver altaldnos funkcidival.
A szoftver feldolgozd modulok futtatasa és a targylemezek, esetek és reagensek kezelése céljabdl val6 felhasznaldsara
vonatkozd utasitasok a vonatkozo fejezetekben taldlhatok. Az adminisztracios feliilet utasitdsaival kapcsolatban lasd:
10 Adminisztrécids fellilet (a BOND vezérlén).

» 3.1 Rendszerarchitektura

e 3.2 ABOND szoftver inditasa és ledllitésa

» 3.3 Afelhasznaldi jogosultsagok

o 3.4 Aklinikai felllet attekintése

3.5 BOND-ADVANCE iranyitopult

o 3.6 Ertesitések, figyelmeztetések és riasztasok
» 3.7 Beszamolok

e 3.8S0g0

e 3.9 BOND-rol.

3.10 BOND Adatmeghatarozasok

3.11 Szoftverfrissitések
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3 A szoftver attekintése (a BOND vezérlén)

3.1 Rendszerarchitektura

A felhasznalok a BOND szoftverrel két Ugynevezett ,feliileten” keresztil [épnek kapcsolatba - itt valdjaban két kiilonallo
programrol van szd. E feliiletek a klinikai fellilet (vagy egyszer(en ,fellilet”) és az adminisztrécids feliilet. A klinikai fellilet
a mindennapos lzemeltetésre szolgal — a reagensek, protokollok, esetekés feldolgozasra elékészitett targylemezek
bedllitasara, majd a feldolgozd modulon torténd futasok figyelemmel kisérésére és szabalyozdsara. Az adminisztracios
felllet a kezdeti beallitast kovetéen ritkan modositott specidlis beallitasok megadasara szolgal. llyen beallitasok példaul
a targylemez-cimkék konfigurdcidi, a hardveres kapcsolddasok és a felhasznaldi fiokok (ldsd: 10 Adminisztracios felilet
(a BOND vezérldn)).

e 3.1.1 Egy-Uléses konfiguracio
+ 3.1.2 BOND-ADVANCE

3.1.1 Egy-tléses konfiguracio

Az egy-Uléses telepitéseknél mindossze egy ,BOND vezérlé” taldlhato, amely a felhasznald és a BOND szoftver kozti
interakcid (és ezen keresztiil a feldolgozd modulok vezérlésének) egyetlen pontjat jelenti. A BOND vezérlé végziel a
rendszer 0sszes szoftveres feldolgozasat és tartja karban a rendszeradatbazist, amely az eset- és targylemez-adatokat
tdrolja. Billentylizettel, egérrel és monitorral rendelkezik, és targylemezcimke-nyomtat6 és szkenner van
hozzakapcsolva.

Az egy-Uléses telepitésben legfeljebb ot feldolgozé modul lehet. Ha tobb feldolgozé modulra van sziiksége bévités
gyanant BOND-ADVANCE beszerzése sziikséges.

Abra 3-1: Az egy-iiléses telepités rajza

Jelmagyarazat
1 BOND-MAX feldolgozé modulok

BOND-PRIME feldolgozé
modulok

BOND-III feldolgozé modulok

N

Kézi vonalkédolvaso
Targylemezcimke-nyomtatd
BOND vezérl6

N o o AW

LIS-kapcsolodas
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3 A szoftver attekintése (a BOND vezérlon)

3.1.2 BOND-ADVANCE

Az BOND o6tnél tobb feldolgoz6 modult tartalmazo telepitések tobb iiléses BOND-ADVANCE telepitésként vannak
konfigurdlva. A BOND vezérl6 tovabbra is elvégzi az egész rendszer szoftveres feldolgozasat, am a legtobb bemenet az
altaluk vezérelt feldolgozd modulok munkacsoportjai kozelében elhelyezkedd BOND-ADVANCE terminalokrol érkezik (e
munkacsoportok neve a BOND szoftverben: ,csoportok”). A csoportok meghatarozasa az adminisztracios fellileten
torténik.

A vezérl6hoz csatlakozd monitoron lathatd a ,BOND iranyitopult”, mely 0sszefoglalja a rendszerben talalhaté minden
feldolgozd modul valés idejd allapotat (Iasd: 3.5 BOND-ADVANCE iranyitopult). Az irdnyitdpult igény szerint kiilon erre
szolgalo termindlhoz is csatlakoztathatd. Az adminisztracios feliilet barmely terminalrdl futtathato.

Egyes laboratoriumokban masodlagos vezérl§ is talalhatd, mely valds idében biztonsagi mentést készit a BOND Osszes
adatardl, és amelyre at lehet valtani, ha az elsédleges vezérl6 meghibdsodik. Ennek mikéntjével kapcsolatos részletekért
lasd: 16.2 Valtas masodlagos vezérlére.
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3 A szoftver attekintése (a BOND vezérlon)

Abra 3-2: A BOND-ADVANCE Telepités diagramja — a BOND-ADVANCE terminalok vezérlik a csoportokban 1évé
feldolgoz6 modulokat a BOND-ADVANCE vezérl6n keresztdil.
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1
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H PM3 PM 4 PM5 <—>PMn1
m -. g' '_" !' ‘.'r"'w ==
Jelmagyarazat
1 BOND-ADVANCE termindlok 6 BOND-ADVANCE mésodlagos vezérld
2 Targylemezcimke-nyomtatok 7 BOND-MAX feldolgozé modulok
3 Vonalkddolvasok 8 BOND-III feldolgozé modulok
4 LIS-kapcsol6das
5 BOND-ADVANCE elsédleges vezérl6
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3 A szoftver attekintése (a BOND vezérlén)

3.2 A BOND szoftver inditasa és leallitasa

3.2.7 A BOND szoftver inditasa

A BOND szoftver elindithaté barmely csatlakozo feldolgozd modul elétt, illetve utan. A szoftver inditasa:

1 Egyiiléses: ha sziikséges, inditsa el a(z) BOND vezérl6t, és jelentkezzen be a Windows®-ba ,BONDUser”
felhasznaloként. A rendszer Uj dllapotaban nincs bedllitva jelsz6. Ha azonban mar bedllitotta a jelszot, a
részleteket a laboratorium vezetdjétdl kaphatja meg.

BOND-ADVANCE: ha sziikséges, inditsa el a(z) BOND-ADVANCE vezérlét. Ekkor az irdnyitépult elvileg
automatikusan megnyilik (ha nem, kattintson dupldn a Windows asztalon |évé BONDDashboard parancsikonra.
Nyomja meg az <F11> billenty(t az Internet Explorer teljes képerny6ssé nagyitdsédhoz).

Inditsa el a szlikséges terminalt, és jelentkezzen be a Windowsba ,BONDUser" felhasznaloként.

2 Kattintson dupldn a megfelel6 ikonra az asztalon a klinikai feliilet vagy az adminisztracids felllet inditasahoz
(illetve futtathatja mindkett6t parhuzamosan is).

3 Adja meg a BOND felhasznaldnevet és jelszot.

Ha klinikai feliletet nyit meg BOND-ADVANCE rendszerben, kivédlaszthatja, melyik csoporthoz csatlakozik.

‘ A BOND-ADVANCE Klinikai feliilet megjegyzi az utoljara kivélasztott csoportot.

A bejelentkezési parbeszédpanelen barmikor modosithatja a jelszot. A jelszomaodositasi gyakorisag és a jelszo
eréssége tekintetében kovesse a laboratdrium eljarasait. BOND megkoveteli, hogy a jelszavak 4-14 karakterbdl
alljanak, és legalabb egy szam szerepeljen bennik.

Ha On BOND-PRIME felhasznalo, akkor a feldolgozé modulhoz tartozd PIN-kédjét is bedllithatja vagy
modosithatja. Lasd aldbb: 3.2.2 A BOND-PRIME feldolgozd modulhoz tartozé személyes PIN-kod bedllitasa vagy
madositdsa.

4 Kattintson a Bejelentkezés lehetGségre.

A rendszer a vélasztasnak megfeleléen megjeleniti a klinikai vagy az adminisztracios felilet képernydjét. A
cimsorban megjelenik az aktualisan bejelentkezett felhasznalo felhasznaldneve. Ha mas felhasznal6tol veszi at a
kezelést, Iéptesse ki az illet6t, majd jelentkezzen be sajat felhasznaldnevével. A BOND-ADVANCE esetén a
cimsorban az aktualisan kivalasztott csoport is lathato.

FIGYELMEZTETES: Mivel a BOND szoftver fontos hardvereszkozoket vezérel és érzékeny adatokat
tarol, ne futtasson mas alkalmazasokat a BOND vezérlén — ha igy tesz, azzal érvénytelenitia BOND
rendszer jotalldsat. Ne hasznalja a BOND vezérl6t dltalanos szamitdgépes feladatokhoz.
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3 A szoftver attekintése (a BOND vezérlon)

3.2.2  ABOND-PRIME feldolgozé modulhoz tartozo személyes
PIN-kod beallitasa vagy modositasa

1 Abejelentkezési parbeszédpanelen kattintson a Feldolgozé modulhoz tartozé PIN-kdd bedllitdsa lehet6ségre.

Abra 3-3: Bejelentkezési parbeszédpanelek a klinikai feliilethez és az adminisztréacios feliilethez

BOND @ BOND-adminisztracio a@‘g
BIOSYSTEMS BIOSYSTEMS
Fehnev [ Fonosy }
Jelszé Jelszo
Jelszo modositisa Jelszé médositasa
Feldolgozd egység PIN-kédjanak beallitasa I PEERCT IR EU I S Feldolgozo egység PIN-kédjanak beéllilz‘isal PRI L
- it "\.\'\t‘ i ".‘".'\‘5-\'\‘“
) 3 % fad &gt
3 s NN
SR R
e ity

2 Adja meg a BOND felhasznaldnevet és jelszot.
3 Adjon meg egy 4 jegy( PIN-kddot, majd alabb erésitse meg PIN-kddjat.

Abra 3-4: Feldolgozd modulhoz tartozd PIN-kéd beéllitdsa parbeszédpanel

BIOSYSTEMS

PIN sziikséges.

[m

{ PIN-kéd megerdsitése ]

4 Kattintson az OK gombra.
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3 A szoftver attekintése (a BOND vezérlon)

Az asztal hattérképe

A Windows asztal kiilonboz6 hattérképei szolgdlnak az aktualisan bejelentkezett Windows-felhasznald, valamint az
aktudlisan csatlakoztatott vezérl§ vagy terminal tipusanak megkilonboztetésére.

Egyuléses eszkoz

Altaldban a ,BONDUser vezérlé” hattérkép lathato, ha azonban egy szervizmérnok tartdzkodik a helyszinen, akkor
el6fordulhat, hogy ,BONDService vezérlé” hattérkép jelenik meg. Lasd Abra 3-5.

Abra 3-5: BOND Egy-iiléses asztali hattérképek: ,BONDUser vezérlé” és ,BONDService vezérld”

Jeica Jeica

BIOSYSTEMS BIOSYSTEMS

3 O3 & I

BOND BOND

Always restart the controller immediately after changing the date, time or time zone Always restart the controller immediately after changing the date, time or time zone.

BOND-ADVANCE

A BOND-ADVANCE asztali hattérképeken a csatlakoztatott vezérl§ vagy terminal ikonja annak szerepének megfeleléen
valtozik. A példakat asd itt: Abra 3-6.

Abra 3-6: Termindl, Onéll vezérls, Elsédleges vezérls és Mésodlagos vezérld ikonok

A felhaszndlo tipusat is kiilonboz6 ikonok jelzik. Lasd Abra 3-7.
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3 A szoftver attekintése (a BOND vezérlon)

Abra 3-7: BONDUser, BONDService, BONDControl és BONDDashboard ikonok

3 &%

®)
3.2.3  Allitsa le a BOND szoftvert

«
A klinikai feliilet vagy az adminisztracids felllet leallitasdhoz kattintson a Kijelentkezés ikonra a funkcidsavon. A
klinikai feliiletet ledllithatja, mikozben futas van folyamatban, ha felhasznalét kell véltani. Ne hagyja azonban, hogy a
feldolgozé modul barmennyi ideig is gy mikodjon, hogy a kliens feliilet nincs megnyitva, mivel akkor nem latja az
esetleges riasztasokat és figyelmeztetéseket.

Futds kozben soha ne allitsa le a BOND vezérl6t. Ha teljesen lezérja a BOND rendszert, akkor a szoftvert ledllithatja a
feldolgozd modulok kikapcsoldsa el6tt, illetve utan.

3.3 Afelhasznaldijogosultsagok

A BOND haromféle felhasznaldi jogosultsagot kinal:

» Kezelb: reagenskészletet frissithet, eseteket és targylemezeket hozhat létre, festési futdsokat indithat el és
vezérelhet, orvosokat hozhat |étre és szerkeszthet, és beszamoldkat allithat eld.

 Supervisor: protokollokat, reagenseket és paneleket hozhat létre és szerkeszthet.

o Adminisztrator; hozzaféréssel rendelkezik az adminisztrécios felilethez, ahol BOND felhasznalokat kezelhet és
az egész rendszerre kiterjed6 beallitdsokat konfigurdlhat.

A felhasznalok tobb jogosultsdggal rendelkezhetnek. A supervisorok automatikusan megkapjak a kezeldi
jogosultsagokat is. Kizarolag az adminisztratori jogosultsaggal rendelkezd felhasznaldk futtathatjak az adminisztracios
fellletet, és kizarolag a kezeldi, illetve supervisori jogosultsaggal rendelkez6 felhasznalok futtathatjak a klinikai fellletet.

A felhasznalok létrehozésa és jogosultsagaik bedllitdsa az adminisztracios fellilet Felnasznalék képernydjén torténik
(I4sd: 10.7 Felhasznalok).

‘ Az aktudlisan bejelentkezett felhasznal felhasznaloneve a felilet ablakanak cimsoraban lathato.
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3 A szoftver attekintése (a BOND vezérlon)

3.4 Aklinikai felulet attekintése

A Klinikai feliilet képerny6jének tetején és bal oldalan a szoftver 0sszes oldalan kozos funkciok lathatok. Ebben a
részben ismertetjlik ezeket a funkcidkat, valamint a szoftver altalanos funkcioit.

e 3.4.1 Funkciosav
» 3.4.2 Feldolgozé modul fiilek
o 3.4.3 Atadblazatok rendezése

e 3.4.4 Datumformatum

3.4.1 Funkciosav

A funkcidsav a BOND szoftver képernyGjének tetején lathatd, és gyors hozzaférést kindl a BOND szoftver f6 részeihez.

Tgylem.-beall. Prot.-beall. Reagens-6sszeall.  Tgylem.-el6zm. Keresés Siigo

Z H T L A D D

A funkcidsav ikonjaira kattintva egy-egy képernydre léphet, illetve végrehajthat egy adott funkcidt az alabbi tablazatban
leirtaknak megfelel6en.

Megjelend
képernyo (vagy
elvégzett funkcid)

L Targylemez- Esetek létrehozasa és targylemezek beallitdsa a BOND szoftverben.
bedllitas

Tovabbi informdciéért 1asd: 6 Targylemezek bedllitasa (a BOND vezérlén).

el Protokoll-bedllitdas A protokollok szerkesztése és kezelése.
c@ Tovébbi informécidért Idsd: 7 Protokollok (a BOND vezérlén).

PR Reagens bedllitasa, Uj reagensek bedllitdsa, a reagenskészlet kezelése és reagenspanelek (a

N | Reagenskészlet és  targylemezek Iétrehozdsara szolgald jelGlGkeszletek) Iétrehozdsa
Reagenspanelek (3 Tovébbiinformacitért Iasd: 8 Reagenskezelés (a BOND vezérldn).
fiil)
PYERUEN  Targylemez- Megjeleniti a(z) BOND rendszerben futtatott targylemezek adatait, és az egyes

<08 el6zmények targylemezek, futasok és esetek részleteit, tovabba jelentések széles skaldjat
allitja eld.
Tovabbi informécidért ldsd: 9 Targylemezek el6zményei (a BOND vezérlén).

Rl Keresés Azonositja a targylemezeket, reagenstartalyokat €s reagensrendszereket a
vonalkdd beolvasasaval, illetve a targylemez vagy reagens azonositojanak kézi
megadasdval. Egységesitett keresési parbeszédpanel talalhatd, melynél a
keresés tartalmat (targylemez vagy reagens) a rendszer automatikusan
azonositja.

QL
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3 A szoftver attekintése (a BOND vezérlon)

Megjelend
képernyo (vagy

elvégzett funkcio)

Tovabbi informdcidért lasd: 6.5.6 Targylemez kézi azonositasa vagy
8.1.1.3 Reagensazonositas.

Sugé Megnyitja a jelenlegi felhasznaloi kézikonyvet.
Kijelentkezés Kijelentkezik a fellletrdl.
X A biztonsagi Az adatbazis mentése nem fejez6dott be sikerrel.
Cg % mentés nem Tovabbi informdcidért lasd: 10.5.3 Adatbazis biztonsagi mentések.
— sikerdlt
cy LIS nincs csatl. Telepitve van LIS modul, de jelenleg nem csatlakozik az LIS-hez.
g ;6 Tovabbiinformacidért lasd: 11.3 LIS-csatlakozas és inicializalas.
;E ] LIS csatl. van Telepitve van LIS modul, de jelenleg nem csatlakozik az LIS-hez.

Tovabhi informacidért lasd: 11.3 LIS-csatlakozas és inicializalas.

o LIS-értesitések A fennmarado LIS értesitések szama.
QE Ells,

Tovabhi informacidért Iasd: 11.4 LIS-értesitések.

A képernyd jobb felsd részén lathato a Leica Biosystems emblémdja. Kattintson az emblémara a BOND-rél parbeszéd
megjelenitéséhez. Lasd 3.9 BOND-rol..

A képerny6 jobb felsé részén megjelenhetnek figyelmeztetd és dllapotikonok. Ldsd: 11 LIS integracios csomag (a BOND
vezérlén) és 10.4.2 Audit kovetés.

BOND 7 felhasznél6i kéziksnyv, 49.7556.514 A7 83
Copyright © 2024 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



3 A szoftver attekintése (a BOND vezérlon)

3.4.2 Feldolgoz6 modul fllek

Ezek a flilek nem jelennek meg BOND-PRIME feldolgozé modulok esetén. A BOND-PRIME feldolgozd
modullal kapcsolatos rendszerallapotot és karbantartasi informéaciokat Idsd a kiilonallo BOND-PRIME
felhasznaloi kézikonyvben.

A feliilet bal oldalan lévé fiilek megnyitjak a Rendszer allapot, Protokolléllapot és Karbantartés képernydket azon csoport
osszes feldolgozé modulnal, amelyhez a felliket csatlakozik. Magukon a fiileken az egyes feldolgozé modulok aktualis
allapotaradl jelennek meg adatok (lasd: 5.1.1 Feldolgozd modul fiilek).

Abra 3-8: Feldolgozé modul fiil (BOND-MAX)

i 36 AM |
i 10040 A |
10:=33 AM |

A Rendszer dllapot képerny6kon az egyes feldolgozd modulok allapota lathato, a Protokollallapot képerny6kon pedig a
futas alatt all6 protokollok elérehaladdsa. A Karbantartas képernyd parancsaival érhet6k el a kiilonféle karbantartasi
mveletek.

3.4.3 A tablazatok rendezese

A BOND szoftverben szamos képernyd tablazatos formaban jeleniti meg az adatokat. A kivant oszlopban lévé adatok
alapjan torténd rendezéshez kattintson az adott oszlop fejlécére. A fejléc mellett megjelend felfelé mutaté haromszag
jelzi, hogy a tdblazat novekvé sorrendben (0-9, A-Z) van rendezve. Kattintson ismét a csokkend sorrendben vald
rendezéshez - ekkor a haromszog lefelé mutat.

Ha két oszlop szerint szeretne rendezni, kattintson az elsére, majd a <Shift> billenty(t lenyomva tartva a masodikra. Az
els6 oszlophan az értékek sorrendje nem valtozik, azonban ha tobb sorndl ugyanaz az érték szerepel az elsé oszlopban,
akkor ezek a masodik oszlopban lévé értékek szerint rendezédnek sorba.

Az oszlopszélességek atméretezhetdk, és az oszlopok a tablazatban uj helyre hizhatok at.

A tablazatok rendezésével, valamint az oszlopszélességekkel és az oszlopok elhelyezkedésével kapcsolatos
modositasok kijelentkezésig megmaradnak.

3.4.4 Datumformatum

Egy-Uléses telepitéseknél a szoftverben és a beszamoldkban 1évé datumok és idépontok a BOND vezérl6 operacios
rendszerében bedllitott formatumokat hasznaljak. BOND-ADVANCE telepitéseknél a termindlokon beallitott formatumok
keriilnek felhasznalasra. A rovid és hosszu datumformatumok maximalis hosszusaga 12, illetve 28 karakter.
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3 A szoftver attekintése (a BOND vezérlon)

3.5 BOND-ADVANCE iranyitopult

‘ A BOND-PRIME Feldolgozés nem jelenik meg a BOND-ADVANCE irdnyit6pulton

BOND-ADVANCE telepitésénél a BOND iranyitopult a vezérl6hoz vagy terminalhoz csatlakoztatott monitoron jelenik
meg. Valos idejli 0sszegzést jelenit meg a rendszerben taldlhaté minden feldolgoz6 modul allapotardl.

Abra 3-9: A BOND irdnyitopult

BOND Dashboard
[ e ] #5.10 X
SSA Time Status SSA Time Status ‘ SSA Time Status SSA Time Status SSA Time Status
1 00:24:47 Processin g 1 00:22:43 Processing 1 00:11:38 Completed 1 - Aborted 1 - Locked
3 o0:28:11 Processing 3 00:16:15 Processing 3 00:18:08 Completed 3 - 3
O 9 i /] ® A
[ = W e ER) AT
SSA Time Status SSA Time Status §sA Time Status ssA Time Status SSA Time Status
1 14:12:43 Processing 1 14:07:29 Processing 1 00:06:47 Processing 1 00:22:28 Processing 1 00:15:48 Processing
2 - 2 14:13:23 Processing 2z 00:12:13 Processing 2 00:15:29 Processing 2 00:19:38 Processing 5
3 - Locked 3 - Locked 3 00:03:57 Processing 3 00:14:01 Processing 3 00:09:41 Processing
A & A & ® 9 4 © i
SSA Time Status SSA Time Status ‘ S§SA Time Status SSA Time Status SSA Time Status
1 00:22:15 Processing 1 00:02:10 Processing 1 00:07:01 Processing 1 00:07:09 Processing 1 00:36:06 Processing
2 00:15:50 Processing 2 00:06:40 Processing 2 00:18:11 Processing 2 00:03:15 Processing 2 00:32:16 Processing
3 00:14:00 Processing 3 00:00:40 Processing 3 00:09:51 Processing 3 00:08:59 Processing 3 00:28:57 Processing
& <= O &8 o <= O 2
| | X Max_11
SSA Time Status SSA Time Status S8A Time Status ssA Time Status ssA Time Status
Processing modules: 20 17 Sep 2020 | 00:10:03
Jelmagyarazat
1 Riasztdsokat jelz6 feldolgozé modulok 4 Befejezett futdsokat tartalmazd feldolgozo

2 Figyelmeztetéseket jelz6 feldolgozd modulok
5 Egyéni feldolgozd modulok paneljei, melyeken a

3 Ertesitéseket jelz6 feldolgozéd modulok targylemezfestd eqységek Allapota l4thatd
A képernyé tetején négy ikon lthatd, amelyek (balrél jobbra) a riasztasokat, figyelmeztetéseket, értesitéseket és
befejezett futasokat jelz6 feldolgozd modulokat mutatjak. Ha egy kategériaban tobb feldolgozé modul talalhatd, akkor
az ikonok sorban végiglépkednek rajtuk.

A fels6 sor alatt a rendszer egyes feldolgozd moduljainak paneljei lathaték név szerint dbécérendben (melyet az
adminisztracios fellileten lehet bedllitani). A panelek a feldolgozd modulokon 1évé hdrom targylemezfesté egység
allapotat, valamint az egységekre 0sszességeben vonatkozd esetleges altalanos allapotjelzéket mutatjak.
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3 A szoftver attekintése (a BOND vezérlon)

Iranyitopult ikonok
A A feldolgozd modul riasztast jelez.

A feldolgozd modul figyelmeztetést jelez.

A feldolgozé modul normalisan miikodik. Az id6bélyeg fehér hattérrel lathatd (***° ).

@ A feldolgozé modulban a futas legalabb egy talcan sikeresen befejez6dott, és a talca készen all a
kirakodasra. Az idébélyeg zold hattérrel lathatd (- *""¢ ).

@ A feldolgozd modul értesitést jelez.

45'.1 A feldolgozd modul le lett vélasztva.

A figyelmeztetésekkel, értesitésekkel, illetve befejezett futasokkal rendelkez feldolgozd modulok egyarant megjelennek
a képernyd tetején a megfeleld helyzetben, valamint alul az dbécérendben lévé lista egyes paneljeiként.

3.9.1 Targylemez fest6 egység allapotai

‘ Ez a szakasz nem vonatkozik a BOND-PRIME feldolgozé modulra.

Az egyes targylemezfestd egységek dllapota a feldolgozd modul paneljein lathatd. Harom allapotkategoéria Iétezik:
e Zarolt - akkor jelenik meg, ha a targylemeztartd zérolva van. Nem jelenik meg id6.

 Feldolgozas - a tartdn megkezdddott a feldolgozas. Az 1d6 oszlopban lathatd 6raban, percben és masodpercben
a futdshol hatralévé idé.

» Kész - a feldolgozas elkésziilt. Az I1d6 oszlopban a futds befejez6dése Ota eltelt id6 lathatd draban, percben és
masodpercben megadva, z0ld hattérrel.

Ha nincs zarolt tarto, ez a sor Ures.

Nem Iéphet kapcsolatba az iranyitopulttal. Ha az irdnyitopulton olyan lzenet jelenik meg, hogy valamelyik feldolgozd
modul figyelmet igényel, akkor a felhasznalénak a BOND-ADVANCE terminal utjan kell beavatkoznia.
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3 A szoftver attekintése (a BOND vezérlén)

3.6 Ertesitések, figyelmeztetések és riasztdsok

A BOND rendszerben harom riasztasi szint létezik: értesités, figyelmeztetés és riasztas. Minden riasztdst egy-egy ikon
jelol, mely a Rendszer 4llapot képerny6n az lizenet targyat képezd elem folott vagy mellett Iathatd. Megjelenhet tovabba
megfeleld riasztasi ikon a feldolgozé modul lapjan, hogy az aktudlisan lathato képerny6tdl fliggetlendl jelzést nyujtson
(lasd: 5.1.71 Feldolgozd modul fiilek). A BOND-ADVANCE esetén a riasztasok az irdnyitdpulton is megjelennek (lasd:

3.5 BOND-ADVANCE irdnyitopult).

Ha a jobb egérgombbal egy riasztasi ikonra kattint, és kivdlasztja a Figyelmeztet6 iizenet lehetéséget, megjelenik egy
parbeszédablak, melyben a figyelmeztetési dllapot lathato.

A harom riasztdsi szint és a hozzajuk tartozo ikonok ismertetése aldbb olvashatd.

Ertesités
Olyan allapotrol nyujt tajékoztatast, amely most vagy késébb intézkedést igényel a futas

megkezdése vagy a feldolgozas késébbi késleltetésének megel6zése érdekében.

Folyamatos
Figyelmeztetés
Intézkedés szlikséges most, esetleg a feldolgozas késleltetésének elkeriilése érdekében. A
feldolgozasi késések arthatnak a festésnek.
Folyamatos
Riasztas
y /_h Slirg6s intézkedes szikséges. Ha a feldolgozd modul éppen targylemezeket dolgozott fel, akkor
tevékenységét sziineteltetni fogja, €s a riasztasi allapot On altali kijavitasdig nem tudja folytatni
Villog azt. A feldolgozasi késések arthatnak a festésnek.

FIGYELMEZTETES: Mindig olvassa el a figyelmeztetd és riasztasi izeneteket, amint meglétja az
ikonokat (kiilondsen akkor, ha folyamatban van egy futés). A gyors reakciéval elkeriilheti a
targylemezek festésének hibait.

A futasok kozben eléforduld értesitésekre is célszer( mihamarabb reagalni.
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3 A szoftver attekintése (a BOND vezérlon)

3.7 Beszamolok

A BOND szamos beszamolot allit eld. Ezek Uj ablakban a BOND Beszamol6 megtekintése helyen nyilnak meg. A
beszamoldk fejlécében altalanos adatok lathatok, példaul azon id6, hely és feldolgozé modul, amelyre a beszamold
vonatkozik. A beszamold oldalainak Iablécében a beszamold eléallitasi idépontja és datuma, valamint az oldalszam
szerepel.

Egyes beszamoldk elédllitasa - kilonosen az eset-, targylemez-, illetve reagensadatokat tartalmazoké - perceket is
igénybe vehet, kiilonosen szamos feldolgozé modullal és/vagy nagy forgalommal rendelkezé laboratériumok esetén.

A BOND beszamolomegtekintGnek van néhany navigacids, megtekintési és kimeneti lehet6sége. A nyomtato kijelolésére
és beallitasara, illetve a nyomtatni kivant oldalak megaddasadra szolgald szokasos nyomtatasi parbeszédpanel
megnyitasan fellil a beszamoldk kiilonféle formatumokban exportalhatok is, ideértve a PDF, XLS, CSV és szoveges
formatumot.

A navigdciohoz kiilonféle billentyparancsokat haszndlhat, példaul az Oldal fel, Oldal le, Kezd6képernyd (els6 oldal) és
Vége (utolsé oldal) billentyiket. Tovabbi funkciok is rendelkezésre alinak billenty(iparancsok révén, példdul a Ctrl-F
megjeleniti a Keresés parbeszédpanelt, a Ctrl-S megnyitja a Mentés parbeszédpanelt, a Ctrl-P pedig megnyitja a
Nyomtatas parbeszédpanelt.

BOND beszamolok dokumentalasa az alabbi részekben talalhato:
e 5.3.1 Karbantartasijelentés
e 0.7 Targylemez-beallitas 6sszegzd beszamoloja
 7.5Protokolljelentések
o 8.3.4 Leltaradat-jelentés
» 8.3.5Reagens-felhasznalas jelentés
e 9.4 Futasi esemeények beszamoldja
e 9.5 Beszamolo a futdsi részletekrdl
e 9.6 Esetbeszamolo
e 0.8 Targylemez-0sszefoglalds
» 0.10 Rovid targylemez-el6zmények

e 3.9.1 Szerviznapld

Atargylemezek adatait CSV (vesszdvel elvalasztott értékek) féjlformatumban is lehet exportalni. Lasd 9.9 Adatok
exportalasa.
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3 A szoftver attekintése (a BOND vezérlon)

3.7.1 Regebbi beszamoldk

Ha a BOND rendszert a 4.0-s szoftververziorol frissitette, akkor a frissitést megel6z6 eset- és targylemez-adatok nem
kerliltek &t az aktudlis adatbézisba. A régi (mds néven ,régebbi”) adatok azonban tovébbra is rendelkezésre &linak.
Elérésiikhoz valassza ki az Inditds > Osszes program > Leica > BOND Régebbi beszamolémegtekinté lehetdséget. Ekkor
megnyilik a 4.0-s verzioju BOND szoftver. Ugyanugy megtekintheti a feldolgozott targylemezeket a Térgylemez-
el6zmények képernydn, és beszamolokat készithet, ahogy a 4.0-s verzidban tette. A 4.0-s verziéhoz hasonléan a
beszamoldkat kinyomtathatja a beszamold ablakabdl, illetve mentheti ket PDF formatumban. Ehhez valassza ki a Féjl >
Nyomtatas lehetdséget, majd nyomtatéként a Leica PDF Printer elemet.

Ne hozzon Iétre eseteket, illetve targylemezeket a BOND régebbi beszamolémegtekintében. Kizérolag régebbi adatok
megtekintésére és beszamolok Iétrehozasara hasznalja.

3.8 Sdgo

Siigh
A funkcidsavon lévo Stugd ikon mind a , mind a Klinikai adminisztracios kliensekben egy felugro ablakot nyit meg,
amely lehet6vé teszi a megnyitni kivant felhasznaloi kézikonyv verzidjanak kivalasztasat.

Felhasznaldi kézikdnyv kivalasztasa

+'  BOND Felhasznaldi kézikanyv

BOMND-PRIME felhasznaldi kézikonyv

OK

Masik megoldasként az asztali ikonrol is megnyithatja a Felhaszndl6i kézikonyv kivélasztasa elemet.
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3 A szoftver attekintése (a BOND vezérlon)

3.9 BOND-ro

Kattintson a képernyd jobb felsd részén lévd Leica Biosystems emblémara a BOND-rél parbeszédpanel
megtekintéséhez, amely felsorolja a rendszeradatokat.

Abra 3-10: A BOND-rél parbeszédpanel

BOND ismert.

BOND szoftver © 2022 fei,ca

Leica Biosystems Melbourne
BIDSYSTEMS

Szoftweradatok

Szoftververzidszam: 7.0.0.2070

BOND felh.: admin

BOND felh.jogosult.: Adminisztrator

Myelv: magyar (Magyarorszdg)
Adatbazis verzidja: DBVER_4.1.0 (70008)
Adatvaltozat: 93.08.473*
Teriletadatok: 1 (RestOfWorld)
BOMND Language Pack version: 1.30.3.46

TH_Max

Feldolgozé egység

Sorozatszdam: TH_Max

Tipus: BOMND-MAX

MY AK: v

A BOND-rél parbeszédpanelen lathatd adatok nagy része féleg csak a szervizszemélyzetet érdekli, azonban a
laboratdriumi személyzet is hasznosnak taldlhatja az elsé adatcsoportot, kiilonosen akkor, ha az lgyféltamogatdssal
targyal.

Az elsé csoportban az alabbi adatok talalhatok:
» Szoftververzio: a szoftverkiadas verziészama.
» BOND korisnik: korisnicko ime trenutacnog korisnika.
» BOND korisnicka uloga: korisnicke uloge trenutacnog korisnika.
» Nyelv: az aktudlis nyelv.
 Adatbazis verzidja: az adatbdzis verzidja (az adatbazis szerkezetére vonatkozik).
» Adatok verzidja: az adatbazisba betoltott adatok verzidja.
« Podaci o regiji: regija svijeta za koju je sustav konfiguriran (postavljeno tijekom instalacije).

A parbeszédpanel adatai szovegfajlba mentheték — kattintson a Beszdmold lehet6ségre, majd valassza ki a f4jl
mentésének helyét.
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3 A szoftver attekintése (a BOND vezérlén)

3.9.1 Szerviznapld

Az adminisztracios fellileten a BOND-rél parbeszédpanelben szerviznaplé beszamoldkat is el6 lehet allitani. Erre
altaldban a szervizképvisel6 kérésére keril sor. Szerviznapl¢ létrehozésa:

1 Kattintson a Szerviznaplé lehetéségre a(z) BOND-rél parbeszédpanelen (1asd: Abra 3-10).

2 Valassza ki a kovetkezOk egyikét:
» egy konkrét feldolgoz6 modul sorozatszama,
» *Rendszer* a(z) BOND rendszerben lév6 szoftver- vagy vezérl6események jelentéséhez, vagy
* illetve a *LIS* lehet6séget az LIS rendszerhez kapcsolddo eseményekhez.

3 Vdlassza ki a beszamol6 id6tartamat, vagy kattintson az Elmdlt hét nap lehetéségre.

4 A beszamold eldallitasahoz kattintson az Létrehozds lehetdségre. A beszémold megjelenik a
beszamolomegtekintében - lasd: 3.7 Beszamolok.

5 Aszerviznapld CSV fajlba vald exportalasahoz kattintson az Adatok exportalasa lehet6ségre.

3.10 BOND Adatmeghatarozasok

A BOND vezérl6 az egész rendszer 0sszes reagens- és protokolladatat tartalmaz6 adatmeghatarozasokat tartalmaz. Az
alapértelmezett protokollok, valamint a Leica Biosystems reagenseinek és reagensrendszereinek adatai is
megtalalhatok koztuk.

3.10.1 Az adatmeghatarozasok frissitesei

A Leica Biosystems id6rél idére frissitett adatmeghatarozasokat tesz kozzé webhelyén, pl. djonnan kiadott reagensek
hozzdaddsa céljabdl. Az adatmeghatdrozasok frissitésére vonatkozd utasitasokért 1asd: 10.4 BDD.

Az adatmeghatarozasok frissitésekor kizarélag .bdd kiterjesztés(, és a megfelel6 régidhoz tartozo
frissit6 fajlokat szabad hasznalni.

Ellenérizze az aktualis adatverzidt a BOND-rél parbeszédpanelen. A parbeszédpanel megtekintéséhez kattintson a Leica
Biosystems szoftver képernyéjének jobb felsé részén Iévé BOND emblémara. Lasd még: 3.9 BOND-rol..

3.11 Szoftverfrissitések

A Leica Biosystems szoftverfrissitéseket adhat ki a BOND rendszer tovabbfejlesztésének keretén beldl. A frissitések
vonatkozhatnak a f6 szoftverre, illetve az alapértelmezett protokollokat, reagenseket és reagensrendszereket tartalmaz
adatbazisra.

Az aktudlis szoftververzié verzidszama a BOND-rél parbeszédpanelen talalhaté (14sd: 3.9 BOND-rol.). Az adatverzié
szintén megjelenik a BOND-rél parbeszédpanelen.

BOND 7 felhasznél6i kéziksnyv, 49.7556.514 A7 91

Copyright © 2024 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



Rovid felhasznaloi kézikonyv

Ez a fejezet szandékunk szerint egy vezetett Utmutatéson viszi Ont végig, els6, a BOND-rendszeren egyediil végzett
feldolgozasat végigkisérve. Ennek keretében készitettiink egy minta esetet, és négy targylemezt fogunk konfiguralni és
feldolgozni, BOND *CD5, *CD3, *CD10, és *Bcl-6 hasznalatra kész primer antitestekkel végezve a teszteket.

BOND-IIl és BOND-MAX esetén az alapértelmezett protokoll és észlel6rendszer ezeknél az antitesteknél az *IHC
Protocol F és a BOND Polymer Refine Detection System (DS9800).

BOND-PRIME feldolgozé modulok esetén az alapértelmezett protokollészlel6 rendszer az *IHC Protocol F és a
BOND-PRIME Polymer DAB Detection System (DS9824). A folyamat a kiegészit6 BOND-PRIME Hematoxylin (AR0096) is
haszndlja.

A leirt eljaras ISH teszteknél és protokolloknal is érvényes (egyszerlen cserélje fel az antitestet egy teszttel, és cserélje
ki az IHC protokollokat ISH protokollokra).

4.1  BOND-IIl és BOND-MAX

Miel6tt belekezd, meg kell ismernie ezen kézikonyv 2 Hardver és 3 A szoftver attekintése (a BOND vezérlon) fejezeteinek
vonatkozd részeit.

o 4.1.1El6zetes ellendrzések és Beinditas

4.1.2 Protokoll- és reagensellenérzések

4.1.3 Atargylemezek beallitasa

4.1.4 Areagensek betoltése

4.1.5 Protokoll futtatdsa

4.1.6 Befejezés
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4 Rovid felhasznaldi kézikonyv

411 ElOzetes ellenOrzések és Beinditas

Végezze el az aldbbi lépéseket a feldolgozas elkezdése elétt:

1 Gydzdédjon meg arrdl, hogy a feldolgozé modul tiszta, €s hogy minden karbantartasi feladat naprakészen el lett
végezve (l4sd 12.1 Tisztitasi és karbantartési itemezés).

A napi feldolgozas el6tti feladatok az aldbbiak:

a Ellendrizze, hogy a nagy folyadéktérfogatu hulladéktartalyok nincsenek-e mar tobb mint félig tele. A
BOND-MAX aktualis modelljén hasznalja a tartalycimkeén lévé fehér vizszintes vonalat viszonyitasul, hogy
hol van a félig tele szint (lasd Abra 12-3).

b Ellendrizze, hogy az olddszer-reagenstartalyokban megfelel6 térfogatu reagens talalhaté-e.
2 Ellenérizze a mosdblokkokat és a keverdallomast — sziikség szerint tisztitsa vagy cserélje ki 6ket.
3 Ellendrizze, hogy a targylemez cimkézének megfeleld Uj cimke dll-e a rendelkezésére.

4 Ha a feldolgozé modul és a vezérl (valamint a BOND-ADVANCE terminalja) nincs bekapcsolva, akkor kapcsolja
be Oket most.

5 Amikor a vezérl6 vagy a terminal fut madr, inditsa el a klinikai tigyfelet.

6 Amint a szoftver elindult, ellenérizze az Allapot képerny6ket, és qy6z6djon meg arrdl, hogy nincsenek a
feldolgozd modullal kapcsolatos értesitések. Haritsa el 6ket, miel6tt targylemezt probalna feldolgozni.

7 Kapcsolja be a targylemezcimkézot.

4.1.2 Protokoll- és reagensellendrzesek

Ellendrizni kell, hogy a feldolgozas soran hasznalni kivant protokollok és reagensek be lettek-e allitva a szoftverben.

A protokollok ellenérzése:
Prot.-besll.
1 Vaélassza a Protokoll-bedllitédsa ikont (jobb oldalt Iathat6) a funkciésavon. 9\7
S

2 Ellendrizze, hogy az ,*IHC F protokoll” fel van-e sorolva a tablazatban.

Ha a protokoll nincs felsorolva, akkor valassza a Mind lehetéséget a Elényben
részesitett dllapot sz(irében, a képerny6 aljan (Idsd 7.2 Protokoll-bedllitas képernyd.)

3 Jelolje ki a protokollt a tabldzatban, kattintson a Megnyitds lehetGségre, és figyelje meg az elényben részesitett
észlel6rendszert a Protokoll-tulajdonsagok szerkesztése parbeszédpanelen; BOND polimer finomészlelés.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a protokollt EIGnyben részesitett protokollként jelolte ki a parbeszédpanel felsé
részénél (feliigyeleti felhasznaloi jogokkal kell bejelentkeznie ahhoz, hogy a protokollt elénybe részesitett
protokolld véltoztassa, ha még nem az).
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4 Rovid felhasznaldi kézikonyv

A reagensek ellendrzése:

Ez az ellendrzés azt feltételezi, hogy rendelkezésre all a kivant antitest megfelelé mennyisége és az észlel6 Resgere gzl
rendszer, és hogy ezek fel lettek jegyezve a BOND reagensleltarba. Tovabbi tdjékoztatasért lasd J
8.3.3 Reagensek és reagensrendszerek regisztraldsa.

1 Vélassza a Reagens bedllitdsa ikont (jobb oldalt Iathatd) a funkcidsévon.

2 A Osszedllitésa fiilon valassza ki a Primerek lehet6séget a Reagens tipusaként, a Leica Microsystems
lehet6séget a Beszallitdként, és a Mind lehetdséget az Elényben részesitett allapotként a sz(rékben a képernyd
aljan.

3 Keressen meg minden egyes sziikséges antitestet (*CD5, *CD3, *CD10 és *Bcl-6), és kattintson kétszer a
Reagenstulajdonsagok szerkesztése parbeszédpanel megnyitasahoz:

a Kattintson a Gyari alapértelmezett protokollok visszadllitdsa lehet6ségre (felligyeleti felnaszndléi jogokkal
kell bejelentkeznie ahhoz, hogy vissza tudja éllitani a gyari alapértelmezett bedllitdsokat). Ez4ltal
biztosithato, hogy az alapértelmezett festési protokoll, az *IHC F protokoll, és az alapértelmezett elékezelési
protokollok legyenek beallitva.

b Gy6z6djon meg réla, hogy a reagens Elényben részesitett reagensként legyen megjelolve (feliigyeleti
felhasznaldi jogokkal kell bejelentkeznie ahhoz, hogy a reagenst el6nyben részesitettként jelolje meg, ha
még nem az).

c Kattintson a Mentés lehetéségre.

4 Most Iépjen a Leltdr fiilre, és valassza ki a Reagenstartalyok lehet6séget a Csomagolds tipusaként, a Primerek
lehet6séget a Reagens tipusaként, a Készleten lehetdséget a Leltéréllapotként, a Leica Microsystems
lehet6séget a Beszallitdként, és az ElGnyben részesitett lehet6séget az El6nyben részesitett dllapotként a
sz(r6kben a képernyé aljan.

Minden sziikséges antitestnek meg kell jelennie a rendelkezésre allo térfogatukkal egyiitt.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy minden egyes antitestbél elegend6 térfogat all rendelkezésre.

5 Ugyanezen a flon valassza ki az BOND észlel6rendszereket a Csomagolas tipusaként, és a Készleten
lehet8séget a Leltardllapotként. Ellendrizze, hogy az elényben részesitett észlel6rendszer, a BOND polimer
finomészlelés, fel van-e sorolva a tablazatban, és hogy elegendé-e a térfogat (Idsd 8.3.1.1 Az észlelérendszerek
részére jelentett térfogat).
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41.3  Atargylemezek beallitasa

Ez arész irja le azokat a folyamatokat, hogy hogyan kell a BOND-rendszerbe betaplalni azokat az Tgylem -bedll
adatokat, amikre a targylemezek festéséhez és a targylemezek feldolgozé modulba torténé fizikai %@'

elhelyezéséhez sziikségesek.

Az ebben a részben ismertetett szoftvermdveletek a Targylemez-bedllitas képerny6rdl végezhetdk el.
Ennek a képerny6nek a megjelenitéséhez kattintson a funkciésavban a Targylemez-bedllitas ikonra.

Lasd az alabbi részeket:
e 4.1.3.1 Az Eset adatainak megaddsa
e 4.1.3.2 Atargylemez adatainak megaddsa
e 4.7.3.3Vezérlok
e 4.1.3.4 Targylemezek felcimkézése

e 4.1.3.5Targylemezek betoltése

41.3.1 Az Eset adatainak megadasa

Elészor létre kell hozni egy ,esetet” a szoftverben ugyanahhoz a beteghez. Példaul a beteg neve J Nagy, az eset
azonositoszama 3688, Dr. Kovacs pedig a beutald orvos.

1 Kattinson az Eset hozzdadésa lehetdségre a Targylemez-beallitds képernydn. A szoftver megjeleniti az Eset
hozzdaddsa parbeszédpanelt.

Abra 4-1: Az Eset hozzdad4sa parbeszédpanel

Eset hozzaad.

Esetazon.: 3688
Beteg neve: Edward A

Az eset megjegyzései:

Orvos: Smith -
Orvosok kezelése

Esetszam:

Kiosztott térfogat: 100 pl
v 150 pl

Elokészitési protokoll: *Dewax -

2 Kattintson az Esetazonositdszdma mezére, és irja be: ,3688".

3 Kattintson a Beteg neve mezdbe, és irja be: ,Nagy, J".
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4 Rovid felhasznaldi kézikonyv

Kattintson az Orvosok kezelése lehetéségre, az Orvosok kezelése parbeszédpanel megnyitasahoz. Ott kattintson
a Hozz4adas lehet6ségre, az Orvos hozzdadasa parbeszédpanel megnyitdsahoz, és irja be, hogy ,Kovacs” a Név
mezG@be. Gy6z4djon meg arrdl, hogy az Elényben részesitett jelolonégyzet be van-e jelolve. Kattintson a Mentés
lehetdségre.

Valassza ki a ,Kovacs” lehet6séget, és kattintson az OK lehetéségre az Orvosok kezelése parbeszédpanelen.

Valassza ki a 150 pL kiosztott térfogatot az eset alapértelmezéseként. Ez a bedllitas a targylemez-beallitds soran
kivansag szerint feliilirhato.

Vélassza a *Dewax (viasztalanitas) vagy a *Bake and Dewax (slités és viasztalanitas) lehet6séget az EIGkészitési
protokoll mezdében, és éllitson be alapértelmezett el6készitést az eset targylemezeihez. Ez a bedllitas a
targylemez-bedllitas soran kivansag szerint feliilirhato.

Kattintson az OK lehet6ségre az Eset hozzdadésa parbeszédpanel bezardsahoz - a Targylemez-beéllitas
képernyd bal oldalan léve tablazat az uj esetet jeleniti meg.

Az esetekkel valo tovabbi lehetdsegekkel kapcsolatban tovabbi tajékoztatast itt talal: 6.3 Munkavegzés esetekkel.

41.3.2

A targylemez adatainak megadasa

A kovetkez0 |épésben ,targylemezeket” hozunk Iétre a szoftverben, a négy fizikai targylemez mindegyikéhez:

1 Valassza ki az Uj eset azonositoszamunkat, ami 3688, az esetek listajaban a képerny¢ bal oldalan.

2 Kattintson a Targylemez hozzdadésa elemre a Targylemez hozzdadésa parbeszédpanel megjelenitéséhez.

Abra 4-2: A Targylemez hozz4ad4sa parbeszédpanel

Tgyl. hozzaad
Edward, A
Esetazon.: Szovettipus: Kiosztott térfogat:
3688
Orvos: ¥ Vizsg. szovet 100 ul
Smith Negativ szovet ¥ 150l
Taylem.-azon.: Pozitiv szovet
Esetszam:
53 Festésméd:
Az eset megjegyzései: Egysz - Rutin ﬂ
Létreh. datum: Egysz
2013.09. 04. 75356 )
Feldolgozds v HC ISH
Jelols: *CD5 (4CT) n
Protokollok
Festés “IHC Protocol F B
Elkészités “Dewax B
HIER “HIER 20 min with ER2 | -+ ]
Enzim - B
Jelols UPE:
Auto [ -]
Eszlelérendszer UPL:
Auto
Top s
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3 Devalaszthatja azt is, hogy kifejezetten ehhez a targylemezhez megjegyzést flz.

4 Gy6z6djon meg arrol, hogy a Tesztszovet lehetdség van szévettipusként kivalasztva.
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5 Valasszon ki egy, a feldolgozd modul szamara és a szévetméretnek megfeleld kiosztott térfogatot (lasd
6.5.8 Kiosztott térfogatok és a szOvet elhelyezése a targylemezeken).

Feltételezzik, hogy a targylemezek feldolgozésa egy BOND-III berendezésen torténik majd, ezért a kiosztott
térfogatot allitsa 150 pl-re.

6 Valassza az Egyszeres és a Rutin lehetdségeket a Festési mdd alatt.
7 Kattintson az IHC lehet6ségre az IHC folyamat meghatarozasahoz.
8 Valassza ki a *CD5 (4C7) lehet6séget a Jeldl6 listarol.

A Protokollok fiilon a szoftver automatikusan megadja az esetre vonatkozo el6készitési protokollt és az
alapértelmezett festést, valamint a *CD5 visszanyerési protokolljait.

9 Egyszeri festés esetén dltalaban érdemes meghagyni az Auto alapértelmezett értéket a parbeszédpanel bal
oldaldn az Egyedi termékazonositék (UPI-k) esetében. Ha azonban eqgy adott targylemezhez egy konkrét
tételszdmot szeretne kivalasztani (pl. tétel-tétel érvényesitéshez), valasszon a legordiil6 listabdl a kdvetkezé
mezbkben:

« Jel6l6 UPI - a reagenstartaly UPI-je a jeloléhoz
o Erzékeldrendszer UPI - az érzékelérendszer UPle.

Ahhoz, hogy a targylemezeket ugyanazon a futdson beliil lehessen feldolgozni (BOND-MAX és BOND-II
rendszeren), az UPI-knek azonosnak kell lenniiik, vagy az Auto lehet6séget kell kivélasztani.

10 Kattintson a Térgylemez hozzdadésa lehetdségre.

Atargylemez hozzdadddik a targylemezlistahoz a Targylemezbedllitas képernyd jobb oldaldn. A Targylemez
hozz4adésa parbeszédpanel nyitva marad.

11 Ismételje meg hdromszor az 8-10 lépéseket, és valassza a *CD3 (LN10), *CD10 (56C6) és *Bcl-6 (LN22)
reagenseket jeloléként a 8. [épésben.

12 Miutan minden targylemez hozza lett adva, kattintson a Bezards lehet6ségre a Targylemez hozzaadasa
parbeszédpanel bezarasahoz.
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Ellenérizze az adatokat a targylemezlistaban.

Abra 4-3: Néqy, a Targylemez-bedllitds képernyén konfigurélt targylemez

1 00000002
*CD5

*IHCF *D *— *H2(20)

2 00000003

*HCF *D *

3 00000004
*CD10

*IHCF *D *— *H2(20)

4 00000005
*Bclé

*IHC F *D *-— *H2(20)

Ha maodositani kell egy targylemez adatait, akkor kattintson kétszer a targylemezre, és nyissa meg a Targylemez-
tulajdonsédgok parbeszédpanelt, sziikség szerint modositsa az adatokat, majd kattintson az OK lehetéségre.

A targylemezekkel vald tovabbi lehet6ségekkel kapcsolatban tovabbi tajékoztatast itt talal: 6.5 Munkavégzes
targylemezekkel.

panelekkel, azok létrehozasdval és alkalmazasaval kapcsolatos tovabbi tajékoztatast itt talal:

. A panelekkel gyorsan adhat hozza egyszerre tobb olyan targylemezt, amit gyakran hasznal. A
8.4 Reagenspanel képernyd.

41.3.3 Vezérlok

Mindig hasznalja a vezérl6ket a BOND rendszeren. Nyomatékosan ajanljuk, hogy a megfelel6 kontroll szovetet ugyanarra
a targylemezre helyezze, mint a paciens szovetet. Ezen kiviil kiilon esetet is |étrehozhat, kifejezetten a kontroll-
targylemezek szamadra. Tovabbi részletekert, lasd: 6.2 Munkavegzés a kontrollokkal.

41.3.4 Targylemezek felcimkézése
Most mar készen all a targylemezcimkék kinyomtatdsara, és a targylemezekre vald felhelyezésére:
1 Kattintson a Cimkék nyomtatdsa lehetéségre a Targylemez-bedllitds képernyon.

2 A Nyomtatand¢ targylemezcimkék mentben valassza ki a megfelelé opciot, majd kattintson a Nyomtatés
gombra.

A cimkéket kinyomtatja a rendszer.

BOND 7 felhasznél6i kéziksnyv, 49.7556.514 A7 9%
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3 Ugyeljen arra, hogy a targylemez bevont teriilete (ahova a cimke keriil majd) széraz legyen, majd helyezze fel a
cimkét ugy, hogy a targylemez-azonosito, illetve a vonalkod parhuzamos legyen a targylemez végével. A
cimkének jobb oldalaval felfelé kell allnia, amikor a targylemezt gy tartja, hogy a cimke fent helyezkedik el.

Abra 4-4: Megfelelden felhelyezett cimke

ﬁ FEIVEDD
DI2I4%56

CFHETHRE
oEnz.Te

v

Tovabbi tajekoztatasért lasd 6.6 A targylemezek cimkezeése.

41.3.5 Targylemezek betoltése
Atdrgylemezek betoltését az aldbbiaknak megfeleléen végezze:
1 Tartsa a targylemezt a cimkés felénél gy, hogy a minta legfell van.

? Forgassa a targylemezt a targylemeztalca egy Ures pozicidja felett ugy, hogy a targylemez cimkeés vége a télca
oldaldban Iévé mélyedés f6lé essen (lasd Abra 4-5). Helyezze le a térgylemezt, hogy az a télca siillyesztett
poziciojaba kerdljon.

Abra 4-5: A targylemez elhelyezése a targylemeztalcéban

BOND 7 felhasznaldi kézikdnyv, 49.7556.514 A07 9
Copyright © 2024 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



4 Rovid felhasznaloi kézikonyv

3 Vegyen egy Covertile fed6lapot a kezébe a végénél fogva, és helyezze rd a targylemezre gy, hogy a Covertile
fedélap nyakrészén lévé biityok illeszkedjen a térgylemeztalca mélyedésébe (be lett karikdzva itt: Abra 4-6).
Ujabb tervezési Covertile feddlapokndl a Covertile feddlapra nyomtatott ,Leica” feliratnak jol olvashatdan kell
allnia, mutatva, hogy a Covertile fedélap helyes irdnyban all.

Abra 4-6: Covertile fed6lap elhelyezése egy targylemezen

4 Ha minden targylemez és Covertile fed6lap be lett toltve a télcara, emelje fel a talcat, és tegye a végét egy Ures
targylemezfestd egység bemenetére. Csusztassa a talcat elére egészen addig, amig be nem csuszik a modulba.
A talcanak konnyedén kell becsusznia, és jol hallhat6 kattanasnak kell jeleznie, ha a helyére keriilt.

414  Areagensek betoltése

Most az észlelérendszert (BOND polimer finomészlelés) és a (*CD5, *CD3, *CD10 és *Bcl-6 reagensekhez tartozo)
markertartalyokat kell felhelyezni a feldolgozé modulra.

vissza a kupak kortl. Mindig viseljen jovahagyott védészemuveget, védokeszty(t és védéruhdzatot, ha

.e FIGYELMEZTETES: A reagenstartalyok megbillenhetnek a felhelyezés soran, mialtal reagens maradhat
reagenstartalyokat nyit ki.
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A reagenseknek a BOND-III vagy BOND-MAX feldolgozé modulba torténd feltoltéséhez végezze el a kovetkezdket:

1 Helyezze a jelol6tartalyokat a reagenstalcakra, a tartalyokon 1évé hornyokat a télcarekeszek hornyaihoz igazitva.
Nyomja le a tartalyokat, amig a helytkre nem pattannak.

A markertartalyok kivansag szerint az észlel6rendszer talcdinak tartalék rekeszeibe helyezheték.
Abra 4-7: Reagenstartély reagenstélcaban
Anyilak a reagenstartaly

€s a reagenstalca
hornyait jelzik.

2 Nyisson ki minden marker- és észlelérendszer-tartalyt. Pattintsa fel a fedeleket, és hajlitsa ket hatra, amig bele
nem pattannak a tartalyok hatoldalan lévé fllekbe.

3 Gybz6djon meg arrol, hogy a felsé vonalkodcimkék teljesen hozzatapadtak-e a tartalyokhoz — nyomjon le ergsen
minden olyan cimkét, ami feljon.

4 Torolje le a nedvességet/lecsapodast a felsé vonalkdd-cimkeérdl.
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5 Helyezze a reagenstélcakat a feldolgozé modul reagensplatformjara. Hasznalja a platform irdnyzékait a talcak
platformra torténd helyes felhelyezéséhez.

Amikor a talca eléri a platform végét, akkor mikodésbe hozza a zarészerkezetet. A talca LED fénye zold szindre
valt, és jelzi, hogy a télca a helyére kerdilt.

Abra 4-8: A reagenstélca behelyezése

Jelmagyarazat

1 A télca zdromechanizmusa

2 Feldolgozd modul zaré csatlakozojaval
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6 A szoftverben kattintson a feldolgozd modul filre, hogy megjelenitse a Rendszeréllapot képernyét.

A reagensoszlop vildgosabb szinnel, sotét kerettel jelenik meg, jelezve, hogy a talcardl felvétel fog rovidesen
készilni. A BOND rendszer felvételt készit a reagenseken taldlhatd azonositokrol, amint a fé robot rendelkezésre
all, majd frissiti a reagensek ikonjait.

Abra 4-9: A reagenstélca allapota, ahogyan a Rendszerallapot képernyén megjelenik

I
AL ra
*CO5
£
*CD30
L 2
*cD10 2
o
g
£ 3
K67 g
E
g
5

Ha barmilyen probléma adddik a reagensekkel, akkor a szoftver egy figyelmeztetd ikont jelenit meg az adott
képernyén. Kattintson a jobb egérgombbal az ikonra tovabbi informéacidkért (Idsd 5.1.3.4 Reagens problémak
kijavitasa).

A reagenstalcak barmikor eltavolithatok, ha a télca LED jelz6fénye zolden vilagit. Ha a
rendszernek 2 percen belil reagensre van sziiksége eqgy talcarol, akkor a LED jelz6fény pirosra
vélt, jelezve, hogy a talca le van zérva (lasd 2.2.6.5 Reagensplatform).
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41.5 Protokoll futtatasa

A feldolgozd modulba bet6ltott és konfiguralt targylemezekkel és reagensekkel mar készen &ll a feldolgozasra.

1 Ellendrizze, hogy a feldolgozd modul fedele le van-e zarva.
2 Nyomja meg a Betdltés/Kirakodas gombot a készlilék elélapjan, a betoltott targylemeztalca alatt.

A BOND-IIl vagy BOND-MAX-rendszer lezérja a talcdt, a targylemeztalca LED-fénye pedig borostyanszindre valt.

Hallgasson figyelmesen, ahogy a targylemeztalca rogzil a helyén — ha barmilyen hangos
reccsend vagy kattand hangot hall, akkor valdszind, hogy néhany Covertile fed6lap kildg a

helyérdl. Ebben az esetben oldja fel a talcat, tavolitsa el, és ellendrizze a targylemezeket és a
Covertile fed6lapokat.

3 Amint a fé robot rendelkezésre all, a BOND rendszer felvételt készit a targylemezekrol.

Ha a szlikséges reagensek barmelyike hidnyzik, akkor a szoftver egy figyelmeztetd ikont jelenit meg a
targylemezlista alatt. Kattintson jobb egérgombbal az ikonra tovabbi tdjékoztatasért.

4 Feltéve, hogy nincs fel nem ismert vagy nem kompatibilis targylemez, a targylemezek most mar készen allnak a
festésre. A folyamatjelzé sév az inditési fazisban lesz (I4sd: 5.1.6.2 Futtatas el6rehaladdsa), és a futtatds
allapota Targylemezek készen lesz (lasd: 5.1.6.1 Futas dllapota).

Kattintson a [l elemre a protokoll futtatasanak megkezdéséhez (vagy bedllithatja, hogy a feldolgozé modul
késébb induljon el, Iasd 5.1.8 Késleltetett inditas).

A rendszer beadllitja a feldolgozas id6zitését, majd a folyamatsav feldolgozo fazisra valt, és a feldolgozas allapota
Feldolg. (OK) lesz.

Egyszerre csak egy futtatdst inditson el, majd varjon, amig a futtatas elindul/itemezésre keriil a
kovetkez6 futtatds elinditasa el6tt. Varjon egy rovid ideig az egyes feldolgozasok elkezdése
utan, hogy meggyéz6djon arrol, hogy a feldolgozas sikeresen elkezd6dott. Ha nem, akkor a
feldolgozas dllapota Elvetve/A targylemezek készen vannak allapotra valt. Lasd 5.1.6.1 Futds
allapota.

Mikdzben fut a feldolgozas, a targylemezfestd egységen lévé Betoltés/Kirakoddas gombbal nem oldhatd fel a

tdrgylemeztalca.

Kattintson erre: [lBGHM a Rendszer 4llapot képernydn a télca alatt, hogy a feldolgozast megszakitsa (lasd 5.1.7 Eqy
futds inditdsa vagy ledllitdsa).
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4.1

6 Befejezés

Amikor befejez6dott a feldolgozas, akkor a feldolgozd modul fiil ikonja villogni kezd (lasd 5.1.1 Feldolgozd modul fiilek).
Ha nem vart események torténnének a feldolgozas soran, akkor a megjelend szoveg piros szind, és eqy értesité
szimbolum jelenik meg a télca alatt és az érintett targylemezeken. Ha ez torténik, akkor ellendrizze a Rendszeréllapot
képernydt, nincsenek-e rajta figyelmeztet6 ikonok, és kattintson rdjuk a jobb egérgombbal, a figyelmeztetési dllapotra
vonatkozo tovabbi informécidk megjelenitéséhez. Az Események futtatésa jelentést (Idsd 9.4 Futasi események
beszamoldja) is &t kell vizsgdlnia, van-e benne barmilyen egyéb informécid a feldolgozas soran felmertilt probléméakrol.

Ha a feldolgozas befejezédott:

1

Tavolitsa el a reagenstalcakat.

Zarja le hatdrozottan a reagenstartaly fedeleit, hogy megakadalyozza a reagensek elparolgdsat, és azonnal
tarolja el a reagenseket a cimkén vagy a reagens adatlapon javasoltak szerint.

Hozza létre a futasi események beszdmoldjat (Idsd 9.4 Futdsi események beszamoldja).

Nyomja meg a Betoltés/Kirakodas gombokat, és tavolitsa el a targylemeztalcakat a feldolgozé modulrdl.
Hallgassa meg ismét figyelmesen, nincs-e reccsend vagy kattand hang a talca kirakodasakor.
Ha ilyet hall, akkor vizsgalja meg targylemezfestd egységet és annak kornyékét, nincsenek-e
torott targylemezek, hatha varatlanul egy rosszul behelyezett targylemez 6sszetort. Ha van,
akkor Iépjen kapcsolatba az ligyféltdmogatassal.

Helyezze a targylemeztalcat sik, stabil fellletre. Tavolitsa el a Covertile fed6lapokat, a targylemez cimkéjét lefelé
tartva, majd dvatosan nyomja lefelé a Covertile fed6lap nyakrészét, hogy felemelkedjen a Covertile fedélap vége,
és el lehessen tavolitani a targylemezrél.

Ne csUsztassa végig a Covertile fed6lapot a targylemez feliiletén, mivel kart okozhat a
szovetben, és megnehezitheti a targylemez leolvasasat.

Emelje fel a Covertile fed6lapokat a targylemezekrdl, és tisztitsa meg 6ket az itt leirtak szerint: 12.3 Covertile
fed6lapok.

Tavolitsa el a targylemezeket, és a feldolgozasukat folytassa a kovetkezd 1épéssel, a laboratériumaban eléirt
folyamatoknak megfelelGen.

Donthet Ugy, hogy barmelyik targylemezt ismételten feldolgozza (1asd 9.3 Targylemez-tulajdonsdgok és targylemez
Ujrafuttatésa).

Ezzel befejezédott az els feldolgozasa a BOND-rendszeren.
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472  BOND-PRIME

‘ A részletes informacidkat I4sd a kiilénallo BOND-PRIME felhasznaldi kézikinyvben.

4.7 Elozetes ellenOrzések és Beinditas

1 Kapcsolja be a vezérl6t (és BOND-ADVANCE esetében a terminalt), majd nyissa meg a BOND klinikai feliiletet.
2 Ellendrizze, hogy a targylemezcimkézd fel van-e toltve cimkékkel és nyomtatdszalaggal, és be van-e kapcsolva.
3 Inicializélja a BOND-PRIME feldolgoz6 modult, és jelentkezzen be.

4 Végezze el azokat a Mlveletsor feladatokat, amelyek azt mutatjak, hogy az intézkedés ,Hamarosan” vagy ,Most”
szikséges.

4.2.2 Protokoll- és reagensellenOrzesek

Hasznalja az *IHC Protocol F protokollt és BOND-PRIME a Polymer DAB Detection System (DS9824) rendszert. A
folyamat a kiegészit6 BOND-PRIME Hematoxylin (AR0096) is hasznélja. Ellenkez6 esetben kovesse a 4.1.2 Protokoll- és
reagensellendrzesek alatt leirt [épéseket.

42.3  Atargylemezek beallitasa

Kovesse a 4.1.3 A targylemezek bedllitédsa alatt leirt Iépéseket (a téargylemezek cimkézéséig, azt is beleértve).

424  ABOND-PRIME feldolgozd modulon:

1 Toltse be a reagenstalcat és az észlelérendszer talcajat.
2 Toltse be a targylemezeket az el6toltd fiokba.
3 Atargylemezeket ezutan a rendszer beszkenneli, kiveszi a fiokbdl, és automatikusan feldolgozza.

4 Afestési folyamat befejezését kovetéen a targylemezek atkeriilnek a kirakodasi fiokba, ahol addig hidratalva
lesznek, amig ki nem veszi 6ket.
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BOND-III és BOND-MAX Allapot
képernyok (BOND vezérl6n)

A BOND vezérl6 Allapot képerny6i nem hasznalatosak BOND-PRIME esetében. A BOND-PRIME
allapotaval kapcsolatos informéaciokat lasd a kiilonalld BOND-PRIME felhasznaldi kézikonyvben.

A klinikai felileten minden feldolgozé modul két allapot kijelz6 és eqy karbantartdsi képernyével rendelkezik, amelyeket
az ablakon a bal felsd fiilekbél lehet kivdlasztani, miutan a feldolgozd modul a baloldali fileken kijelolésre kerilt. A
Rendszer &llapot kijelz6 lehetévé teszi a rendszer ellendrzését egy olyan nézetbdl, amely a targylemez és a reagens
elhelyezkedését mutatja az egységben. A Protokoll dllapot kijelz6 informdcidt ad a protokoll elérehaladasarol az egyes
targylemezeknél. A Karbantartas képerny parancsaival érhet6k el a kiilonféle karbantartdsi miveletek.

» 5.1 Rendszer dllapot képerny6
» 5.2 Protokoll allapot képernyé

» 5.3 Karbantartas képerny6
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5 BOND-IIl és BOND-MAX Allapot képerny&k (BOND vezérlgn)

5.1  Rendszer allapot képernyd

kézikonyvben.

Ez a képerny6 csak BOND-III és BOND-MAX feldolgozd modulokra vonatkozik. A BOND-PRIME
feldolgozd modullal kapcsolatos allapotinformaciokat lasd a kilonallo BOND-PRIME felhasznaloi

Ez a képernyd lehet6vé teszi a feldolgozas ellenérzését, megjeleniti a betoltott targylemez tartok és reagensek adatait,
valamint a reagensek, a hulladék és a reteszek allapotat a rendszerben.

Abra 5-1: A Rendszer &llapot képernyé BOND-III feldolgozé modul esetén
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A feldolgozd modul fiilek az allapot kijelz6k bal oldalan vizudlis 0sszegzést adnak a tarsitott feldolgozd modul
allapotardl. Kattintson a fiilre a feldolgozé modul részletes allapotanak megtekintéséhez.

Tovabbi informacidért lasd:
» 5.1.1 Feldolgoz6 modul filek
» 5.1.2 Hardver éllapot

e 5.1.3 Reagens allapot

» 5.1.4 Targylemez informaciok
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5 BOND-IIl és BOND-MAX Allapot képerny&k (BOND vezérlgn)

5.1.1 Feldolgoz6 modul fllek

A szoftver a képerny6 bal oldaldn megjelenit egy fiilet minden feldolgozd modulhoz a rendszerben (egyiiléses
eszk0z) vagy a csoportban, amelyhez a kliens csatlakozik (BOND-ADVANCE). Ha nincs elég hely fligg6legesen @
az 0sszes feldolgozé modul megjelenitésére, gérgessen fel és le a megjelend nyil-gombok segitségével (a

felfelé nyil a jobb oldalon latszik).

Abra 5-2: Feldolgozd modul fiil (BOND-III)

Az egyes flilek a feldolgozd modul nevét mutatjak, a négyszogletes ikonok a modul targylemez fest6 egységeinek az
allapotat jelenitik meg (lasd lent). A Rendszer éllapot kijelz6 megjelenitéséhez egy feldolgozé modulndl kattintson a
flilre. Kék korvonal és jobbra mutat6 nyil jelenik meg a feldolgozé modul fiilon, amikor ki van vélasztva (lasd fent).

5.1.1.1  Targylemez fest6 egyseq allapotai

Az alabbiakban példak talalhatok a feldolgozd modul fiilon lathatd targylemez berendezés éllapotokra.
Futas elott:

[: Fekete négyszog: nincs télca vagy nincs lezarva.

E Animalt azonositészamok és tdmor savok: talca leképezés alatt van.

|:] Télca ikon targylemezekkel: targylemez cimkék lel lettek képezve és a talca futdsra kész.

Futas kozben:

|d6 kijelzése fekete, mozgé pontokkal a baloldalon: a talca fut, varatlan események nincsenek
jelentve. A megjelenitett id6 a talca becsiilt befejezési ideje.

i 1:06 PM | |d6 kijelzése piros, mozgd pontokkal a baloldalon: a talca fut, varatlan események jelentésre
kertinek. A megjelenitett id6 a talca becsdlt befejezésiideje.

Futas utan:

Idé kijelzése feketén villog, statikus pontok a baloldalon: a futas varatlan események nélkil
befejez6dott a kozolt idében.

Idé kijelzése pirosan villog, statikus pontok a baloldalon: a futas befejez6dott a kozolt idében -
varatlan események torténtek.

A futas abbahagyva.

BOND 7 felhasznéloi kézikinyv, 49.7556.514 A7 109

Copyright © 2024 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



5 BOND-IIl és BOND-MAX Allapot képerny&k (BOND vezérlgn)

5.1.1.2  Feldolgozd egyseqg allapotai

A szoftver folyamatosan monitorozza a rendszer allapotat és a feldolgozé modul fiilon a kovetkez6 ikonokat jelenitheti
meg:

Ikon Jelentés Ikon Jelentés
\s A feldolgozd modul nincs csatlakozva. } Figyelmeztetés:
. BOND varatlan dllapotot észlelt.
[ ] (villogés) A feldolgozé modul ﬂ Riasztas (villogo):
[ ] inicializalédik. A mivelet folytatdsahoz a feldolgozo
|:| modulnak felhasznaldi beavatkozdsra van
szliksége.
& A feldolgozd modul jelenleg A feldolgoz6 modul jelenleg karbantartast
szervizmddban van. végez.

5.1.2 Hardver allapot

A képerny6 jobb alsd részén lathato ikonok figyelmeztetést 3 vagy riasztast /fl jelenitenek meg, ha probléma van

a BOND rendszer valamelyik részével, vagy informaciojelzét, @ ha dltalanos értesités van a rendszerrel kapcsolatban.
Kattintson jobb gombbal az ikonra tovabbi informaciokeért.

Altalanos hiba van a rendszerrel, vagy karbantartasi feladat emlékezteté.

(1
~

Akkor jelenik meg, ha a tet6 nyitva van, vagy (csak BOND-MAX esetén) az old6szeres tartaly ajtajat
.%f kinyitjak festési folyamat kozben. Ennek zarva kell lennie a feldolgozé modul mikodéséhez.

Ha nincs festés folyamatban, az informadcidjelz6 jelenik meg helyette.

8

Hianyzo vagy nem elegendd reagens.

A feldolgozé modul megkezdte az inicializalast, és nem probalta még meg a keverd allomas
szkennelését.

A kever6 allomast az inicializélas soran nem észlelte a rendszer. Eléfordulhat, hogy az allomas nincs
jelen, vagy lehet, hogy jelen van, de a vonalkdd nem volt felismerhetd.

4 2

Ha sziikséges, helyezzen egy tiszta keverd allomast a feldolgozé modulba. Jobb gombbal kattintson az
ikonra, és kovesse az utasitasokat, hogy tdjékoztassa a rendszert, hogy a keverd allomas a helyén van.

BOND 7 felhasznéloi kézikinyv, 49.7556.514 A7 10
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5 BOND-IIl és BOND-MAX Allapot képerny&k (BOND vezérlgn)

A kever6 &llomas allapota inicializalaskor piszkos (azaz az allomds piszkos volt, amikor a feldolgozé
m modult utoljéra lezartak).

Gy6z6djon meg arrol, hogy egy tiszta keverd allomas a helyén van, majd kattintson jobb gombbal az
ikonra, és erdsitse meg.

Keverd allomas tisztitasa meghiusult.
% Tovabbra is folytathatja a maradék tiszta tivegcsék hasznalataval. Ellenkez6 esetben ujra kell inditani a
feldolgozd modult az értesités torléséhez.

Ha az értesités tovabbra is fennall, az a folyadékok problémajat jelezheti — Iépjen érintkezésbe az
tigyfél téamogatassal.

Nem &ll rendelkezésre tiszta keverd ivegcse.
Varjon, amig a feldolgozé modul megtisztit néhany tvegcsét, aztan folytassa a szokdsos maodon.

Ha az livegcsék nincsenek megtisztitva, esetleg Ujra kell inditania a feldolgozé modult. Ha az értesités
tovabbra is fennall, az a folyadékok problémajat jelezheti — Iépjen érintkezésbe az ligyfél tamogatassal.

‘ Manuélisan megtisztithatja a keverd dllomast, ha sziikséges. Lasd 12.7 Mosdblokk és keverd allomas.

5.1.2.1  Hevit6hibak

A BOND-IIl és BOND-MAX targylemezhevit6k mindegyike fuggetlentl van monitorozva, és hibasnak van megjeldlve, ha
hémérsékleti hiba fordul elé (Iasd Abra 5-3). Lépjen kapcsolatba az Ugyféltémogatéssal, ha hibés hevitét jelez a
rendszer.

Abra 5-3: Egyedi hevit6 hiba

€3

Ne probaljon futtatni olyan targylemezt, amely hibasnak jelolt pozicional igényel hevitést. Ha a hevité meghibasodik a
futds soran, az veszélyeztetheti a targylemezt anndl a pozicional. Ha a hevité meghibdsodasa biztonsagi kockazatot
jelent, ledllithatja az Gsszes targylemez hevitést a feldolgozé modulon (ldsd Abra 5-4).

Abra 5-4: Az egyes pozicidkban a sziirke hevité-szimbdlumok a hevités teljes leallitasat jelzik

= 3
S 3
= 3

Amint a targylemez-hevités le lett kapcsolva, ki kell kapcsolnia, majd Ujra kell inditania a feldolgozé modult, a hevité
lezardsanak felolddséhoz. Tovabbra is haszndlatban maradhatnak a hibas hevitékkel rendelkez6 targylemezpoziciok,
amig az ott feldolgozott targylemezek nem igényelnek hevitést.

BOND 7 felhasznéloi kézikinyv, 49.7556.514 A7 1
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5 BOND-IIl és BOND-MAX Allapot képerny&k (BOND vezérlgn)

5.1.2.2 HOmérseklet kijelzése

Amikor egy targylemez fest6 egység a kornyez6 hémérseéklet felett van, egy hémérséklet kijelzés jelenik meg a Rendszer
allapot képernyén.

A hémérséklet kijelzés a képernyd aljan azt mutatja, hogy egy targylemez fest6 egység meleg vagy forrd.

Abra 5-5: Hémérséklet kijelzd - meleg (bal) és forrd (jobb)

A targylemez talcak keretei a Rendszer allapot képernydn szintén szint valtanak a hémérseklet kijelzéséhez: kék, amikor
a talca a kornyez6é hémérsékleten van, narancsszin(, amikor meleg és voros, amikor forro.

Abra 5-6: Térgylemez talcak hémérséklet-kijelz8 keretei: meleg (bal) és forrd (jobb)

00000410 00000404
Eﬁ? Mec

Fged

) ag°C

INw

nagyon forrok lehetnek és sulyos égési sériiléseket okozhatnak. A mivelet befejezése utan varjon hisz

ff FIGYELMEZTETES: Keriilje az érintkezést a targylemez festd egységekkel és kornyezetiikkel. Ezek
percet, amig a targylemez festd egységek és kornyezetiik lehdl.

5.1.3 Reagens allapot

A Rendszer dllapot képerny6 megjeleniti az észlelt reagensek allapotat. Az alabbi szakaszok leirjdk az alkalmazott
ikonokat, és hogy hogyan javithatok a képerny6n kijelzett reagensproblémak.

e 5.1.3.1 Reagens rendszerek

e 5.1.3.2 Reagenstartalyok

e 5.1.3.3 Reagens szintek

e 5.1.3.4 Reagens problémak kijavitasa
e 5.1.3.5Nem észlelt reagensek javitdsa

e 5.1.3.6 Oldoszeres tartaly allapota

BOND 7 felhasznéloi kézikinyv, 49.7556.514 A7 12
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5 BOND-IIl és BOND-MAX Allapot képerny&k (BOND vezérlgn)

5.1.3.1

Reagens rendszerek

BOND észlelérendszer

Bond Polymer Refine Detection

BOND tisztitorendszer

Bond Aspirating Probe
S Cleaning System

5.1.3.2

|

£
*CD10

[
£
*KAPPApD

CD5

EEER

[ —
f
*antiBIOTIN

¥
"Enzyme

YaH2O

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 A07

Reagenstartalyok

Reagens tartdly ikonok egy csillagot (*) tartalmaznak a BOND é&ltal széllitott reagensek nevei elétt.

Egy BOND hasznélatra kész elsGdleges antitest.
Ezekhez a reagensekhez az adatokat a BOND szoftver automatikusan megadja, amikor regisztralja
Oket. Areagens roviditett neve jelenik meg.

Egy BOND hasznalatra kész ISH-szonda.
Ezekhez a reagensekhez az adatokat a BOND szoftver automatikusan megadja, amikor regisztralja
6ket. Areagens roviditett neve jelenik meg.

Felhasznald altal szallitott els6dleges antitest BOND nyitott vagy titralasi tartalyban.

Ezekhez a reagensekhez az adatokat manudlisan kell megadni a Reagens bedllitdsa képerny6n
regisztralas el6tt, a regisztralaskor sziikséges tételszammal és lejarati datummal. A reagens roviditett
neve jelenik meg.

Felhasznald altal szallitott ISH-szonda BOND nyitott vagy titraldsi tartalyban.

Ezekhez a reagensekhez az adatokat manudlisan kell megadni a Reagens bedllitdsa képerny6n
regisztralas el6tt, a regisztralaskor sziikséges tételszammal és lejarati datummal. A reagens roviditett
neve jelenik meg.

BOND hasznalatra kész kiegészitdk.
Ezekhez a reagensekhez az adatokat a BOND szoftver automatikusan megadja, amikor regisztralja
6ket. Areagens roviditett neve jelenik meg.

BOND enzim egy BOND nyitott vagy titralasi tartalyban.

A BOND enzimet a felhasznaldknak kell elkésziteniiik, és nyitott tartalyokba kell helyezniiik, de a
reagens beallitasi adatait el6re definidljak a BOND-ban. Csak a tételszam és a lejarati id6 szlikséges
regisztralaskor.

Felhasznald altal biztositott kiegészitd reagens egy BOND nyitott vagy titralasi tartalyban.

Ezekhez a reagensekhez az adatokat manudlisan kell megadni a Reagens bedllitdsa képerny6n
regisztralas el6tt, a regisztralaskor sziikséges tételszammal és lejarati datummal. A reagens roviditett
neve jelenik meg.
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5.1.3.3

A szoftver nem észlelt reagenst ebben a poziciéban.

Ha van jelen reagens, lasd 5.1.3.5 Nem észlelt reagensek javitasa a probléma javitasara vonatkozd
részletekért. Ha a leképez0 gyakran hibazik az azonositok megfeleld leképezésében, tisztitsa meg az
ID olvas¢ ablakat (Idsd 12.9 ID olvaso).

BOND problémat észlelt ennél a reagensnél. Kattintson jobb gombbal az Informécid szimbdlumra
tovabbi informécidkért.

Lehetséges, hogy BOND nem ismerte fel a reagenst. Ebben az esetben hasznalja a kézi szkennert a
reagens beolvasasahoz és hozzaadasahoz a leltarhoz. Ha az azonosito sérlilt, adja meg azt
manualisan. Lasd 8.3.3 Reagensek és reagensrendszerek regisztralasa a tovabbi informaciokért.

BOND problémat észlelt ennél a reagensnél vagy reagens rendszernél.
Kattintson jobb gombbal az értesitési szimbolumra tovabbi informacidkért.

Reagens szintek

A reagens rendszerhez tartozo ikonok csak harom térfogati szintet jeloinek a Rendszer allapot képernyén:

£

Telitdl kordlbeldl 20%-os
Bond Polymer Refine Detection tel |te’[tseg|g

Alacsony (20%-tél majdnem
Bond Polymer Refine Deatection [jresig)

Ures
Bond Polymer Refine Detection

Haszndlatra kész reagensek és nyitott tartaly ikonok pontosabban jelzik a reagens szinteket.

Abra 5-7: Példak a Rendszer 4llapot képernyén lathaté haszndlatra kész reagens szintekre

] § ] SE— 8 ) — !
£ £ £ £ £ L
*CD10 *CD10 *“CD10 “CDiD *CD10 *CD10

A részletesebb reagens- vagy reagensrendszer-leltar informaciok megtekintéséhez kattintson jobb gombbal az ikonra,
és vdlassza ki a Leltdr... lehet6séget a felugro meniibdl. A Reagens leltar részletek képernyd megjelenik. Lasd
8.3.2 Reagens vagy reagensrendszer-adatok.
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5.1.3.4  Reagens problemak kijavitasa

Ha a BOND szoftver egy problémat észlel eqy reagenssel kapcsolatban, amely a feldolgozashoz sziikséges a futas
megkezdése el6tt, akkor a szoftver megjelenit egy figyelmeztetd ikont egy reagens tartély abran a targylemez tlca alatt
a Rendszer dllapot képerny6n. Ha a probléma futas kozben fordul el6, a figyelmeztet ikon a reagens hardver allapot
ikonja folott jelenik meg, amint azt ebben a szakaszban korabban leirtuk. A problémarél tovabbi informacidkat szerezhet
a figyelmeztetd ikonra torténd jobb gombos kattintdssal.

Ha cserélnie kell a reagenst, vagy hozza kell adnia, tdvolitsa el a reagens talcat, amely a problémas reagenst
tartalmazza, cserélje ki, vagy adja hozza a sziikséges reagenst a talcahoz, azutan toltse be Ujra a talcat.

Ne feledje, hogy ha a feldolgozas mar folyamatban van, és egy adott talcan lévé reagensre 2 percen
bellil sziikség lesz, akkor nem tudja eltavolitani a talcat anélkiil, hogy ledllitand a futast. Ezt az adott
reagens talcahoz tartozo kijelz6 piros fénye jelzi.

5.1.3.5 Nem észlelt reagensek javitasa

Ha a rendszer egy reagenst nem észlel, vagy egy készletet csak részlegesen észlel, tegye a kovetkezdket:

1 Ellen6rizze, hogy:

» Areagens tartaly helyesen van-e pozicionalva a reagens tartoban

» Areagens tartaly kupakja nyitva van, és a tartaly hatuljdra van csiptetve

» Sértetlen reagens vonalkdd-azonositd van a tartaly felsd részén.
2 Ellendrizze, hogy a reagens regisztralva van-e a leltarban.

» Haareagens nincs regisztralva, akkor regisztralja a 8.3.3 Reagensek és reagensrendszerek regisztralasa.
3 Ennél a pontndl a kovetkezdket teheti:

a eltavolitja a reagens tart6t (majd feljegyzi az érintett reagens egyedi csomagazonositéjat (UPI)) és
visszahelyezi, hogy a rendszerrel automatikusan Ujra azonosittassa a reagens tartot, vagy

b haareagens tarto visszahelyezése nem hatdsos megoldas, manualisan azonosithatja a reagenst - jobb
gombbal a konténer ikonra kattintva a Rendszer éllapot képernydn és a Kivalasztas ... elemre kattintva az
almentben. Adja meg a fent feljegyzett reagens UPI-t, és kattintson az OK gombra.

Bl , iy ) . . )
t9: szimbdlum jelenik meg a képen a manudlisan beirt vagy részben automatikusan azonositott reagens
azonositdsara. A szimbdlum (és a manualisan azonositott reagens vagy automatikusan azonositott készlet)
eltavolitasra kerdl, ha a reagens tartot eltavolitjak.

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 AQ7 1
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5 BOND-II és BOND-MAX Allapot képerny8k (BOND vezérlén)

Ha manualisan beir egy reagens UPIl-szamot, a kovetkezg lizenet jelenik meg:

Abra 5-8: Ertesités kézzel beirt reagenshez

(D)

Ell., a reagenstartaly fedele nyitva van-2, mielétt megnyomna a
Megerdsités™-t a folytatashoz.

= A FEDEL NYITASI HIBAJA A SZONDA KAROSODASAT
EREDMENYEZHETI **

=20 23

Amint a rendszer azonositotta a manualisan beirt UPI szamot, vagy a feldolgozé modul automatikusan
azonositotta a reagenst, a kovetkez6 ikon jelenik meg.

Abra 5-9: Manuélisan beirt vagy automatikusan azonositott reagens

L

*CD20

Ha a rendszer egy készletet csak részben azonositott, és a feldolgozé modul automatikusan azonositott néhany
tartalyt, a kovetkez0 uzenet és ikon jelenik meg.

Abra 5-10: Ertesités automatikusan azonositott készletré|

Ertesitések

A(z) ChromoPlex 1 Dual Detection észleldrendszer nem minden
tartalya lett szkennelve. Ez azért lehet, mivel a fedelek egy része zarva
volt.
Kattintson a ,Megerdsités™-re, hogy tovabblépjen, ha az dsszes

@ reagenstartaly megvan, fedeleik nyitva vannak, kiilénben a ‘Mégse”
lehetdségre.

** A FEDELEK NYITAS| HIBAJAA SZONDA KAROSODASAT
EREDMENYEZHET! **

=20 23

Abra 5-11; Automatikusan azonositott készlet

©o
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5.1.3.6  Olddszeres tartaly allapota

A Rendszer dllapot képerny6 jobb alsé sarkaban az olddszer hulladék és a reagens tartélyok ikonjai lathatok. Minden
tartaly cimkével van ellatva és a szinek megfelelnek a beszerelt tartalyoknak. Az olddszeres tartaly ikonok helyzete a
Rendszer éllapot képerny6n a feldolgozé modulon taldlhaté megfeleld olddszeres tartalyok iregeinek fizikai poziciojat
tkrozi.

Lasd 2.2.7 Nagy folyadéktérfogatu tartalyok rekesze az egyes feldolgozé modul tipusokhoz tartozé aktualis
tartalykonfiguraciohoz.

Abra 5-12: Olddszeres tartalyok (BOND-III konfigurdciéja)

| b

L\

1]

*ER1  "ER2

II_EIDEH;H;H;I

“BWash *Alcohol *BlkWasl *BlkWast *HazWast

Abra 5-13: Olddszeres tartalyok (BOND-MAX konfiguréciéja).

A jobb sz&lsé ikon jelzia

alolslo @ E) [F) & | s hutacectartaye

"HazWast "ER1 "ER2 "Dewax "D "B\Wash “Alcohol "BlkWast

Az alabbiakban megtaldlja az fenti 6sszes olddszeres tartély tartalmanak leirasat.

Olddszeres tartaly cimke Olddszeres tartaly tartalma

*Deparaffindlas BOND Dewax Solution
*DI Desztillalt viz
*BWash BOND Wash Solution
*Alkohol Alkohol (reagensfok)
*BlkWast Oldoszer hulladék
*HazWast Veszélyes hulladék
*ER1 BOND Epitope Retrieval Solution 1
*ER2 BOND Epitope Retrieval Solution 2
BOND 7 felhasznéloi kézikinyv, 49.7556.514 A7 17
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5 BOND-IIl és BOND-MAX Allapot képerny&k (BOND vezérlgn)

BOND-IlI

A szoftver megjeleniti a BOND-III olddszer, reagens és hulladék tartalyok folyadékszintjét. Ha a reagenskészlet alacsony,
vagy a hulladékszint magas, akkor a probléma sulyossagatol fiiggéen eléfordulhat hallhato riasztas, pulzalo
palackvilagitas (fehér vagy piros), és figyelmeztetd ikon jelenhet meg az allapotképernyén. Kattintson jobb gombbal az
ikonra a figyelmeztetd lzenet megtekintéséhez és a probléma megolddsahoz sziikséges barmilyen intézkedéshez -
lasd 12.2.2 A nagy folyadéktérfogatu tartalyok feltoltése vagy iritése.

‘ Ha a figyelmeztetés szimbolum megjelenik, a feldolgozas sziinetel a probléma elharitasaig.

Az olddszeres tartély dllapota a Rendszerallapot képernyén szinkronizalva van a vildgitasi rendszerrel
az itt leirtak szerint: Nagy folyadéktérfogatu tartaly vildgitérendszer (BOND-III), (53. oldal).
Al

z) BOND-III szoftver kijelz6je az livegben 1évé értelmezett szintet mutatja annak becslése alapjan, hogy hany tovabbi
targylemezt lehet feldolgozni az olddszer-reagensekkel. Az alabbi képek szolgdlnak az olddszeres tartély allapotainak
kijelzésére:

Az olddszer-reagens tartaly térfogatikonjai

Abra 5-14: Az old6szer-reagens tartaly térfogatikonjai

Szint | Allapot | Szallitopalackok | Deparaffinalas | Alkohol | DI | Puffer | HEIR1 | HEIR2 | Cimke | Palack

Volumentartomany Vilagitas

- - Palack eltavolitva - - Ki

Futo koteg

- PIROS
. ; 0-150 0-150 0-150 | 0-100 0-100
sziineteltetése

150 Villog Villog

(@]
=
o
(@)
P

—

Nem lehet

1 | elinditania D 150 - 500 150 - 500 1880 1880
koteget

= 1000 1000-
2 OK B 500-750 500-750 | - 300-500 300-500| FEHER FEHER
1500
1500
1500

1500 - 500 - 500 -

3500 1500 1500 FEHER FEHER

750 -2500 750-2500

w
o
ZaS

3500
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5 BOND-II és BOND-MAX Allapot képerny8k (BOND vezérlén)

Szmt Allapot Szallltopalackok Deparaffinalas | Alkohol | DI | Puffer | HEIR1 | HEIR2 | Cimke | Palack

Volumentartomany | Vilagitas
2500- > 3500~ | 1500 1500-
4 OK B 2500 - 5000 so00 [ o 500 | 2000 2000 FEHER | FEHER

Megjelenik, ha a kvetkezé fordul els:

« reagens fogyoban van és azonnal fel kell tolteni
« tartaly hianyzik
» nem elegendd a mennyiség futas inditasahoz
Lasd 12.2.2 A nagy folyadéktérfogatu tartalyok feltoltése vagy Uritése.
Megjelenik, ha egy futds szlineteltetve van, mivel a kovetkezdk valamelyike fordul el6:

« reagens kevés és siirgésen fel kell tolteni (figyelmeztetés)
vagy

A

« tartdly hianyzik és kellene a feldolgozéshoz (riasztas)

Lasd 12.2.2 A nagy folyadéktérfogatu tartalyok feltoltése vagy uritése.

A hulladéktartaly térfogatikonjai

Abra 5-15: Az olddszer-hulladéktartaly térfogatikonjai

Allapot Hulladék Normal Veszélyes
palackok hulladék hulladék

GUI Volumentartomany
Palack .
eltavolitva K
[ e— ,
0 0K Q 0-1100 0-1100 FEHER Ki
[l m—
. FEHER
1 0K 1100 - 3000 1100 - 3000 FEHER (osak 1 sk
— |
2 0K e 3000-3900  3000-3900 FEHER FEHER
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5 BOND-II és BOND-MAX Allapot képerny8k (BOND vezérlén)

Allapot Hulladék Normal Veszélyes
palackok hulladék hulladék

Volumentartomany

Nem lehet elinditani a
koteget

3900 - 4800 3900 - 4800

PIROS PIROS

4800 - 5000 4800 - 5000 villog Villog

4 |Futo koteg szuneteltetése

¢l emll

Megjelenik, ha a kvetkezé fordul els:

* ahulladék majdnem tele van és azonnal ki kell Uriteni
Lasd 12.2.2 A nagy folyadéktérfogatu tartalyok feltoltése vagy uritése.
Megjelenik, ha egy futds szlineteltetve van, mivel a kovetkezék valamelyike fordul el6:

« hulladék tele és stirgésen ki kell iiriteni (figyelmeztetés)
vagy

A

« tartdly hidnyzik és kellene a feldolgozéshoz (riasztas)

Lasd 12.2.2 A nagy folyadéktérfogatu tartdlyok feltoltése vagy uritése.

BOND-MAX

A szoftver figyelmeztetd ikont jelenit meg (mint fent) egy olddszeres tartaly folott, ha problémat észlel (példdul kevés a
mennyiség egy reagens tartalyban, vagy sok a mennyiség egy hulladék tartalyban). Kattintson jobb gombbal az
értesitési szimbolumra tovabbi informaciokért.

5.1.4  Targylemez informaciok

Az alabbi szakaszok ismertetik a targylemez informdciokat abrazold ikonokat a Rendszer éllapot képernydn. A
targylemez felugré mentiiben taldlhatd opciok szintén ismertetésre kertilnek.

e 5.1.4.1 Targylemez ikonok
o 5.1.4.2 Térgylemez talca felugré menii
e 5.1.4.3 Targylemez esemény értesitések

e 5.1.4.4 Inkompatibilis targylemez beallitas helyrehozasa
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5 BOND-IIl és BOND-MAX Allapot képerny&k (BOND vezérlgn)

5.1.4.1  Targylemez ikonok

A Rendszer dllapot képernyén megjelenik a harom targylemez télca mindegyikének grafikus abrazolasa, minden
targylemezhez egy ikon. A targylemez ikonok jelzik az egyes targylemezek dllapotat.

A rendszer 2D vonalkédokat hasznal. Mindkét esetben a targylemez ikonok opcionalisan konfiguralhatdk ugy, hogy a
targylemez-cimkék rogzitett képeit is tartalmazzak. Vegye fel a kapcsolatot az tigyfélszolgalattal, ha modositani kivanja
a meglévo beallitasokat.

Példak a targylemez ikonokra az alabbi tablazatokban lathatok.

Targylemez ikonok vonalkod cimkékhez

Nincs targylemez ebben a pozicioban, vagy a targylemez leképezésre kerdilt, de
n a rendszer nem képes az azonositasara

00000004 Az egyetlen targylemez leképezve és automatikusan azonositva
*Neg I'_e'-: :_'7] (lasd 5.1.5.1 Automatikus targylemez azonositas)
00000007 —— A targylemez leképezve és manudlisan azonositva - figyelje meg a

1@: szimbolumot (pirossal bekarikdzva) a targylemezen
cor0 /[ ]

(lasd 5.1.5.2 Fedélzeti kézi targylemez azonositas)

00000004 A Atargylemez nem kompatibilis a talcan lévo egy vagy tobb masik
Neg E. _] targylemezzel

= (Iasd 5.1.4.4 Inkompatibilis targylemez beéllitas helyrehozasa)
00000003 N Térgylemez feldolgozasa esemény értesitéssel
*Neg [fz::--] (Idsd 5.1.4.3 Targylemez esemeény értesitések)

Kattintson duplén a(z) BOND rendszer altal felismert targylemezekre a Targylemez-tulajdonsagok parbeszédpanel
megnyitasahoz. Ha a futas még nincs inicializélva, szerkesztheti a targylemez részleteit a parbeszédablakban, de ebben
az esetben Uj cimkét kell nyomtatnia a targylemezhez, ki kell rakodnia a talcéat, felrakni az Uj cimkét, és azutan ujra
berakodni.
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5 BOND-IIl és BOND-MAX Allapot képerny&k (BOND vezérlgn)

5.1.4.2  Targylemez talca felugro mend

Kattintson jobb gombbal a targylemez talca abrajaban talalhatd targylemezekre a Rendszer allapot képernyén a
targylemezekhez vagy a télcdhoz tartoz6 szamos opcio eléréséhez.

Parancs Leiras

Kival. manudlisan... Engedélyezett, ha a targylemez nem automatikusan lett azonositva.

Valassza ki a Targylemez azonositas parbeszédablak megnyitasahoz, amely lehetévé
teszi a tdrgylemez azonositédsat a rendszerben konfiguralttal (Iasd 5.1.5.2 Fedélzeti kézi
targylemez azonositas).

Ezt a lehet6séget Ugy is ki lehet valasztani, hogy duplan kattint egy azonositatlan
targylemezre.

Figyelmeztetd Uzenet... Figyelmeztetd lzenet megtekintése, ha a targylemez egy esemény értesitést jelenit meg
(lasd 5.1.4.3 Targylemez esemény értesitések).

Esem. futt. Futdsi eseménybeszamold létrehozdsa a futdshoz (Idsd 9.4 Futdsi esemeények
beszamoldja).

Késleltetett inditas Késleltetett inditds beédllitadsa a futdshoz (Iasd 5.1.8 Késleltetett inditds).

5.1.4.3  Targylemez esemeny értesitések

Abra 5-16: Targylemez esemény értesftéssel

00000009

*CD10

Amikor vératlan esemény fordul el a feldolgozas soran, egy figyelmeztetd szimbdlum jelenik meg a targylemez ikonon.
Ez az értesités nem feltétlendl jelenti azt, hogy a festés barmilyen mddon nem volt megfeleld. Amikor az értesitési
szimboélum megjelenik, a rendszer operatoranak, vagy a laboratériumi felligyelének az alabbi extra lépéseket kell tennie
annak igazolasara, hogy a targylemez alkalmas diagnosztikai hasznalatra.

1 Kattintson jobb gombbal a targylemezre, és vélassza ki a Futdsi események lehet6séget a futasi esemeények
beszamoldjanak el6allitdsdhoz (I4sd 9.4 Futasi események beszamoldja).

Minden esemény, amely értesitést okozott, félkdvér szoveggel jelenik meg. A rendszer operdtornak vagy a
laboratdriumi supervisornak gondosan mérlegelnie kell a felsorolt értesitési eseményeket, mivel ezek fontos
részleteket szolgdltatnak a targylemez értesitési események természetérdl.

2 Gondosan vizsgalja meg a megfestett szovetet.

3 Gondosan vizsgaljon meg minden kontroll-targylemezt.

Ha a laborat6rium nem tudja megerdsiteni a festés minéségét, akkor a patoldgust tajékoztatni kell az értesitésrdl, vagy a
tesztet Ujra kell futtatni.
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5 BOND-IIl és BOND-MAX Allapot képerny&k (BOND vezérlgn)

Egy futdsi események beszamold tobb értesitést tartalmazhat. Ha a futds Kész (értesités) allapottal fejezédik be,
biztositsa a teljes beszamold vizsgalatat. Ha az dllapot Kész (OK), nincs sziikség a beszamold vizsgélatara.

5.1.4.4  Inkompatibilis targylemez beallitas helyrehozasa

Ha a BOND rendszer egy inkompatibilis targylemezt észlel, a talcan talalhat6 osszes targylemez jobb felsé sarkaban
félkovér voros betliket rendel hozza. Az azonos betlkkel rendelkez targylemezek kompatibilisek.

Abra 5-17: Inkompatibilis targylemezek

000A A
*CD10
00000008 B
*Ki67

Tavolitsa el a targylemez talcat, és tavolitsa el az inkompatibilis targylemezeket, vagy modositsa a targylemez
tulajdonsdgait (ha hibdk voltak ezekben), hogy kompatibilis legyen a targylemez. Ha megvéltoztatja a targylemez
tulajdonsagait, akkor ujra kell nyomtatnia a megvaltozott targylemezek cimkéit, és csatolnia kell ezeket a talca
Ujratoltése el6tt.

Lasd 6.9 A targylemezek kompatibilitasa a targylemez kompatibilitdssal kapcsolodo tovabbi részletekért.

5.1.5 Fedelzeti targylemez azonositas

A leggyakoribb munkafolyamatban a BOND vagy egy LIS cimkével ellatott targylemezeket betoltik a feldolgozd
egységbe, majd automatikusan azonositjak 6ket. Az azonositas a cimkéken |évé 2D vonalkddok leolvasasaval torténik.
Ha egy cimke elmosodott, vagy valamilyen mas okbdl nem olvashato, kézzel azonosithatja azt a BOND szoftver
szamara. Néhany munkafolyamat magatdl értetédéen manualis azonositast haszndl (ldsd 6.8 Manualis targylemez- és
eset bevitel).

5.1.5.1  Automatikus targylemez azonositas

A(z) BOND rendszer képes automatikusan azonositani a(z) BOND cimkéz6vel létrehozott standard BOND 2D vonalkddos
targylemezcimkéket (1asd: 6.6 A targylemezek cimkézése) és a LIS éltal kinyomtatott, felismerheté vonalkédformdtumd
targylemezeket (lasd: 11.3 LIS-csatlakozas és inicializalds). Amikor egy targylemez tdlcat lezérnak, a rendszer
megprobalja az 0sszes targylemezt azonositani, és megfeleltetni egy olyan targylemeznek, amelynek mar van
kinyomtatva cimkéje. Ha meg tudja feleltetni a cimkét egy kinyomtatott targylemeznek, akkor a targylemez
automatikusan azonositasra kerdl, és nincs szikség tovabbi mdveletre.
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5 BOND-IIl és BOND-MAX Allapot képerny&k (BOND vezérlgn)

A rendszer a targylemez-azonositasi folyamat soran minden egyes cimkérél képet készit. Ezek a képek az alabbi
beszamoldkban jelennek meg a targylemez megfeleltetés allando nyilvantartdsanak biztositdsahoz:

» 0.4 Futasi események beszamoldja
o 0.5Beszamold a futasi részletekrél
e 0.6 Esetbeszamolo

Ha a rendszer nem volt képes a cimke azonositasara, akkor a targylemezt manualisan kell azonositani a kézi targylemez
-azonositdsi eljaras hasznalatdval (lasd a kovetkezd szakaszt).

5.1.5.2  Fedelzeti kézi targylemez azonositas

Azoknal a rendszereknél, amelyek az egyes targylemez-cimkék képeinek felvételére vannak beallitva, ha az automatikus
azonositas sikertelen, akkor a targylemezek manualisan azonosithatok, mikozben még be vannak toltve a feldolgoz6
egysegbe. Egy betoltott targylemez manualis azonositasahoz hasznalja az alabbi eljarast.

1 Haarendszer nem képes automatikusan azonositani egy targylemezt, a Rendszerallapot parbeszédpanel
megjeleniti a cimke képét.

Abra 5-18: Automatikusan fel nem ismert térgylemez

2 Atamogatott azonosito parbeszédablak elinditasahoz tegye a kovetkezdk valamelyikét:
a Kattintson kétszer a targylemez képére; vagy
b Kattintson jobb gombbal a képre és valassza ki a Manudlis valasztasa lehetdséget a felugré meniibél.

3 ATargylemez azonositas parbeszédablak megjelenik.

Abra 5-19; Targylemez azonositasi parbeszédablak

x
Targylemez beazonositdsa
Esetlista Tgylem.-ek Tgylem.-talca: 2
& LY i
LS0012 - 45216 Joseph Shady, Albert "%;‘}“v‘m KAPPAGD  [EE)
O Gonaazis
20130416-1SHRefine  Kevin Pannell Benjamin.. —_—
LT |
20130416-HC Anthur Josey Fannie Hurley 20000219
1 20130402-IHCS Kevin Pannell Adam Smith "KAPPARD =
00000215
©5104 - 254862 Cecilia Hoy Ann Chovey _
Lausongs ]
CS145-254769 1A Kevin Pannell Olive Yew 00000215
C5150 - 254719 Thomas. Liz Erd ansones  [PRE]
= 00000307
CS154 - 285749 Debbie... Ray O'Sun < Efévol -
Laueoaph [P 2
4 CS204-2557894S  Suzanne... Clark Kent =
€5205 - 265790 Anthur Josey Chirs P, Bacon
€S205 - 255791 Nicholas. Marsha Mellow -
5205 - 255792 Nicholas.. Suzzan Max m
CS211 - 256001 Deanna... Zaone Marshall -
C5101-252401 Jacod Glaser Sally Faukner @
Beszimol az esetrdl | jeset | U toylem.

BOND 7 felhasznéloi kézikinyv, 49.7556.514 A7 124

Copyright © 2024 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



5 BOND-IIl és BOND-MAX Allapot képerny&k (BOND vezérlgn)

A baloldali tabla (1) felsorolja az 0sszes esetet, amikor feldolgozatlan targylemezek fordulnak el6. Az
alapértelmezett bedllitasoknal csak azok a esetek jelennek meg, amelyeknél a targylemezekhez a cimkeék ki
vannak nyomtatva (megvaltoztathatja ezt az olyan esetek szerepeltetésével, amelyeknél a targylemezekhez még
nincsenek kinyomtatva cimkék - [asd 6.8.2.2 Kiils6 targylemez-cimkek).

Az aktudlis targylemez festé egységben talalhaté targylemezcimkeék a jobb oldali tabldban jelennek meg (2).

A parbeszédablak megnyitdsakor kivélasztott targylemez (3) a jobb oldali tdbldban kiemelten és nagyitva jelenik
meg. Tartsa a kurzort a jobb oldali tabla targylemeze folott, ha még nagyobb méretli képet akar latni.

A kozépsé tabla (4) mutatja azokat a targylemezeket, amelyek a balodali tablédban kivélasztott esethez vannak
konfiguralva, ahol a targylemezek még nincsenek megfeleltetve a feldolgozd egységben leképezett egyik
targylemeznek sem. Az alapértelmezett bedllitasoknal megintcsak azok a targylemezek jelennek meg,
amelyekhez mar ki lettekk nyomtatva cimkék, de ez megvaltoztathato, hogy az 6sszes targylemezt mutassa,
amely a esethez van konfiguralva (lasd 6.8.2.2 Kiils targylemez-cimkek).

Lehet8ség van Uj eseteket és targylemezeket létrehozni ennél a pontnal az Uj eset és az Uj térgylemez
lehetéségekkel, ha szlikséges (Utmutatdsért lasd: 6.8 Manualis targylemez- és eset bevitel). Az aldbbi utasitasok
azt feltételezik, hogy minden sziikséges targylemez mar konfigurdlva van a BOND rendszerben.

4 Haszndlja a kivalasztott cimkeképen, a jobb oldalon lathatd informdciokat annak az esetnek a meghatarozasara,
amelyikhez a targylemez tartozik. Vélassza ki azt az esetet az eset tablabdl (1).

A térgylemez lista (4) az adott esethez konfigurdlt nem megfeleltetett targylemezeket tartalmazza.
5 Most feleltesse meg az azonositatlan targylemezt eqgy, a listan szerepl6 targylemeznek (4).
Valassza ki a targylemezt és kattintson a Beillesztés lehetéségre.
A targylemez eltdvolitasra kerll a targylemez listardl és a kép a jobboldali tablan frissil, azt mutatja, hogy a
targylemez azonositva van. Egy EQE szimbolum manualisan kivalasztottnak azonositja a targylemezt.
A kovetkez azonositatlan targylemez-cimke, ha van ilyen, kiemelten latszik az azonositashoz.
6 Feleltesse meg az 6sszes azonositatlan targylemezt a fenti Iépések megismétlésével.

7 Miutan az 0sszes targylemez a talacaban azonositasra kertiilt, kattintson az OK gombra a parbeszédablak
bezdrasdhoz. Ha a Mégse gombra kattint, minden addig elvégzett targylemez-azonositas el fog veszni.

8 A Rendszer éllapot képerny6 most az 6sszes tartéban lévé targylemezt muatatja a targylemez adatokkal egyiitt.

o}
A manudlisan azonositott térgylemezek tartalmaznak egy képet a cimkérdl, és a iM% szimbdlumot, mutatva,
hogy a targylemezt manualisan valasztottak ki.

Abra 5-20: Manudlisan azonositott targylemez feldolgozas elétt

00000007
-

i

the

*CD10

9 Amanudlisan kivalasztott targylemezek feldolgozasa normal modon torténik.
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A targylemez képe az aldbbi beszamoldkban jelenik meg a targylemez megfeleltetés allandd nyilvantartdsanak
biztositasara:

» 0.4 Futasi események beszamoldja
o 0.5Beszamold a futasi részletekrél

e 0.6 Esetheszdmolo

Minden targylemez cimkérdl kép készitésére NEM beéllitott rendszerek
Még ezek a targylemezek is azonosithatok manualisan, de ez egydtt jarhat a targylemez talca eltavolitasaval.

Jegyezze fel a targylemez azonositdt és a targylemez poziciészamét (a targylemez talcaba bepréselve a Covertile nyaka
alatt) az automatikusan nem azonositott targylemeznél.

Toltse meg Ujra a targylemez talcat, és kattintson dupldn a megfeleld targylemez pozicidra (a targylemez fest6 egység
felsé pozicidjatdl lefelé szdmolva a Rendszer allapot képernyén).

5.1.6 Futas eldrehaladasa kijelzo

Az elérehaladasi kijelz6k a targylemez talca abrdja alatt helyezkednek el. Gyors vizualis jelzést adnak a futtatas
allapotarol és az elérehaladasrol.

e 5.1.6.1 Futas allapota
e 5.1.6.2 Futtatas el6rehaladasa
e 5.1.7.1 Futds ledllitdsa

e 5.1.8.1 Késleltetett inditasi id6 beallitasa

5.1.6.1  Futas allapota

Az aktualis futas szamat és allapotat jeleniti meg minden elérehaladasi kijelz6 aljan. A lehetséges futasi allapotok a
kovetkezok:

Futas allapota Leiras

Feloldva A targylemez talca feloldva.

Lezarva Atargylemez tartd le van zarva, de még nem lehetséges a kezdés. Ez az allapot éltalaban a
targylemez képalkotds befejezése el6tt fordul eld.

Targyelemek készen Minden targylemez a targylemez fest6 eqységhen leképezésre kertilt.

Inditds Az inditdgombot megnyomtak, €s a rendszer inditas-el6tti ellendrzéseket és litemezést
hajt végre.

Elvetve/Tgylem.-k BOND megkisérelte elinditani a futast, de sikertelen volt. Az elutasitas legvaldszindbb oka

készen hianyzd reagensek, alacsony olddszer illetve reagens szint, vagy teli hulladéktartaly lehet.

Allitsa el a futasi események beszamoldjat, oldja meq a jelzett probléméakat, majd inditsa
Ujra a futdst.
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Utemezve A futas Utemezve van, de a feldolgozas nem indult el. A futasi folyamat kijelzé jelzi a
tervezett inditasi idot.

Feldolg. (OK) A futas feldolgozasi fazishan van, nem torténtek varatlan események.
Feldolgozas (értesités) A futds feldolgozasi fazisban van, varatlan események torténtek.

Ellendrizze a futdsi események beszamoldjat a részletekhez.

Elhagyas A futés abba lesz hagyva. Ez akkor torténik meg, amikor az operator megnyomja a leéllitas
gombot.

Kész (OK) A feldolgozas kész, nem torténtek varatlan események.

Kész (értesités) A feldolgozés kész, vératlan események torténtek.

Ellenérizze a futasi események beszamoldjat a részletekhez.

51.6.2 Futtatas el6rehaladasa

Az egyes targylemez talcak abraja alatt talalhatd folyamatjelzé vizudlisan jeleniti meg a futdsi folyamatot. A
folyamatjelz6 megjeleniti a kritikus idépontokat, mutatja az aktualis elérehaladast a kritikus idépontokhoz viszonyitva,
és a kovetkezd szineket haszndlja a futas négy elérehaladasi szakaszanak megjelenitéséhez:

o Kék - targylemez talca lezarva, feldolgozds még nem kezdddott meg
 Voros - feldolgozas nem kezd6dott meg és az inditasi id6korlat tullépve
» 70ld - feldolgozas

* Lila - afutds befejezve és hidratalas van folyamatban.

Az egérmutato a futds elérehaladasi szakaszban megallithatd a futasi allapot megjelenitéséhez, példaul a ,Lezaras 6ta
elteltidé", ,1d6 a befejezésig" és ,A befejezés 6ta eltelt id8", ahogy a Abra 5-21 mutatja.

Abra 5-21: Futési allapot kijelzése

9:03
]
11:25
Fut.90: Kész (értesités)

| Fut.90: Kész (értesités)
A befejezés ota eltelt id6: 02:44
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Targylemezek kész - inditas

Miutdn a targylemezek leképezddtek, és a futds inditasra kész, és egy rovid ideig az inditogomb megnyomasa, vagy
késleltetett inditas kezdeményezése utan a folyamatjelz§ a kovetkez6 elemeket jeleniti meg (lasd Abra 5-22 az elemek
szamaihoz).

Abra 5-22: Futés elérehaladas (inditas)

1 8:50 4
2 — 5
3 9:50
Fut.88: A targylemezek keszen
vannak I 6
Jelmagyardazat
1 Atélcalezarasanak idépontja 4 Ajelenlegi elérehaladas
2 Az elfogadhatd inditési idétartam (kék sév) (Idsd 5 Akezdésiidé tullépte az idétartamot (piros sév)
Elfogadhat6 inditdsi id6tartam és riasztas, (128.

oldal) 6 A futds dllapota (lasd 5.1.6.1 Futas dllapota)

3 Azelfogadhat¢ inditasi idékorlat

Elfogadhatd inditasi idotartam és riasztas

A feldolgozast mindig a lehet6 leghamarabb inditsa el, miutan a targylemez télcakat lezarta. A targylemezek nincsenek
hidratdlva az ,inditasi id6szak” (a tdlca lezérasa és a feldolgozas elinduldsa kozotti id6) alatt, igy ha ez az id6tartam tul
hosszu, deparaffinalt targylemezek esetén a szovet kdrosodhat. A BOND segit Onnek ennek monitorozaséban a talcék
lezardsa Ota eltelt id6 nyomon kdvetésével és a berakott targylemez tipushoz (viaszolt vagy viasztalanitott) tartozé
elfogadhaté maximalis inditasi periédus megjelenitésével. Az elfogadhatd inditasi id6tartamok a , Targylemezek kész"
folyamatjelz6 kék sdvjaként vizudlisan meg vannak jelenitve (Idsd fent). A viasztalanitott targylemezek esetében, ha a
feldolgozas nem kezddédik meg bizonyos idével az elfogadhat6 inditdsi periddus utan, riasztas keletkezik.

Az inditdsi periodusok és a viasztalanitott targylemez riasztasi id6tartama az alabbiakban lathatd. Az 6sszes idétartam
a talcak lezarasanak idépontjatol van megadva:

Elfogadhato inditasi idotartam vagy riasztas Id6 (perc) a talca lezarasatol

Viasztalanitott targylemezek elfogadhatd inditasi 15
periodus

Viasztalanitott targylemezek id6 a riasztasig 25
Viaszolt targylemezek elfogadhato inditasi periodus 60

Ha a feldolgozas nem indul el az inditdsi perioduson belll, eltavolithatja a talcakat, hogy manualisan hidratélja a
targylemezeket. Amikor Ujra behelyezi a talcat, a BOND elindit egy uj futast, Uj futasi szamot foglal le, és az id6tartam
szamolast is elérdl inditja.
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Az elfogadhat6 inditasi id6 korldtozasok csak a kozvetlen inditasu futdsokra vonatkoznak; a késleltetett inditasu
futdsokra nem.

Utemezve

Miutan egy futast az inditdgombbal kezdeményeztek vagy késleltetett inditds van litemezve a rendszerben. Az
Utemezés és a feldolgozas megkezdése kozotti idében — amely hosszu lehet késleltetett inditds esetében - a
folyamatjelz6 az alabbi elemeket jeleniti meg (I4sd Abra 5-23 az elemek szédmozésahoz).

Abra 5-23: Futés elérehaladasa (kezdés késleltetett inditassal)

1 8:48 4

2 = +Imm S

3 10:36 6

Fut.85: Utemezve 7
Jelmagyarazat

1 Afutas kezdésének utemezett id6pontja 5 Feldolgozés utani hidratdlasi idészak (lila sav)
2 Késedelem a kezdés el6tt (kék sav) 6 A futas befejez6désének koriilbellli ideje
3 Feldolgozas id6tartama (zold sév) 7 Afutds allapota (lasd 5.1.6.1 Futds allapota)
4 Ajelenlegielérehaladas

Feldolgozas kozben

A feldolgozasi fézis alatt a sév a kovetkezé tételeket jeleniti meg (a tételek szémait lasd itt: Abra 5-24).

Abra 5-24: Futés elérehaladasa (feldolgozas)

1 8:53 4
-

2 — L ]

10:40 6

Fut.86: Feld. (OK) I 7

Jelmagyarazat
1 Utemezett inditasi id6 5 Feldolgozds utani hidratalasi idszak (lila sav)
2 Azinditasiidészak - kék: inditas OK, piros: az 6 A futds befejez6désének kortlbellli ideje

inditasi id6 tullepte a korlatot 7 Afutds llapota (lsd 5.1.6 1 Futds dllapota)

Feldolgozas id6tartama (zold sav)

4 Ajelenlegi elérehaladas
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5.1.7  Egyfutasinditasa vagy leallitasa

Eqgy futast a targylemez talca berakoddsdval és lezdrasaval inditanak el. A talcat leképezik, és a rendszer ellen6rzi az
alabbiakat a futas biztositasahoz:

o Az 0sszes targylemez kompatibilis

» Az 0sszes reagens rendelkezésre all.

A targylemezek leképezésekor a futtatas allapota Targylemezek készen lesz (1asd: 5.1.6.1 Futds allapota), és a
folyamatsdv megjelenik a kezd6 fézisban (ldsd: 5.1.6.2 Futtatés el6rehaladésa). Miutdn minden inkompatibilitas
feloldasra és minden targylemez azonositdsra kerlilt, és az ellendrzések lefutottak annak biztositdsara, hogy az 6sszes
reagens jelen legyen, a futds elindithatd.

* Afutas lehetd leghamarabb torténd elinditdsahoz kattintson erre: B i ¢sleltetett inditashoz kattintson jobb
gombbal a télcara és valassza ki a Késleltetett inditas lehetdséget a felugré meniibdl; a tovabbi utasitasokat lasd
itt: 5.1.8 Késleltetett inditds

» Afutds Inditds dllapotra van bedllitva, amint a futas el6tti ellenérzések és az litemezés befejezddik.
A folyamatjelzé az inditasi fazisban marad.
« Amint az litemezés befejezddik, az allapot Utemezett-re véltozik.

A folyamatjelz6 most a feldolgozasi fazisban jelenik meg. Megjelenik az Utemezett inditasi id6, és az
inditasi feltétel (OK vagy idékorlat tullépve) a kijelz6 baloldali végén Iatszik.

« Amikor a feldolgozas a tervezett idben megkezdédik, az éllapot Feldolgozas (OK)-ra valtozik.

Ha az inditasi id6korlat tullépésre kerdilt, a figyelmeztetés vagy a riasztas torlédik, amint a feldolgozas
ténylegesen elindul. A folyamatjelz inditasi szakasza azonban voros marad.

« Vegye figyelembe, hogy az Indités és Utemezett allapotok valamennyi id6t igénybe vehetnek, és
lehetséges, hogy az inditasi idékorlat tullépésre kerll. Ha ez valészindleg eléfordul, kinyithatja a
targylemez talcat és manualisan hidratélhatja a targylemezeket Ujrainditas el6tt. Ha kinyit egy talcat a
feldolgozas megkezdése el6tt, a futds nem szamit abbahagyottnak, és Ujra lehet inditani.

Egyszerre csak egy futtatdst inditson el, majd vdrjon, amig a futtatas elindul/Utemezésre keriil a
@ kovetkezd futtatas elinditdsa el6tt. Varjon egy rovid ideig az egyes feldolgozasok elkezdése utan, hogy
meggy6zddjon arrdl, hogy a feldolgozas sikeresen elkezdédott. Ha nem, akkor a feldolgozas dllapota
Elvetve/A targylemezek készen vannak allapotra valt. Lasd 5.1.6.1 Futas allapota. Ezutan létre kell
hoznia a Futdsi események beszamol6t, hogy azonositsa, miért nem indult el a futds (Idsd 9.4 Futasi

események beszamoldja).

51.7.1 Futas leallitasa

Az inditdgomb megnyomdsa (vagy késleltetett inditds aktivaldsa) utan egészen a feldolgozas tényleges megkezdéséig
- mikdzben a futas Inditas vagy Utemezett 4llapotban van — egy futés feldolgozasa ledllithatd anélkiil, hogy abba
kellene hagyni azt. Egy feldolgozasi kérelem ebben az idészakban valo torléséhez nyissa ki a targylemez talcét a
feldolgozd modulon (az inditd és abbahagyds gombok le vannak tiltva ebben a periédusban). A térgylemez informacié
megmarad a rendszerben és a futdst Ujraindithatja kés6bb, ha akarja. Egyetlen sor kerll beirdsra a Targylemez-
elézmények listaba az elvetett futas miatt.
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Egy futas abbahagyasahoz, miutan a feldolgozas elindult, kattintson a L= gombra. A feldolgozé modul az aktualis
lépés befejezése utan meg fogja szlintetni a futdssal kapcsolatos tevékenységet. A targylemezek dllapota a
Targylemez-el6zmények képernydn Kész (értesités)-re valtozik.

Gondosan mérlegeljen egy futdst abbahagydsa el6tt — az abbahagyott futasok nem indithatok ujra, és
barmely targylemez, amelynek a feldolgozdsa még nincs befejezve, veszélyeztetve lehet.

5.1.8 Kesleltetett inditas

A viaszos targylemezekkel végzett futtatdsok iitemezhetdk Ugy, hogy a(z) BOND-III és a(z) BOND-MAX rendszeren egy
meghatdrozott jovébeli iddpontban kezdddjenek (az aktudlis idéponttdl szamitva legfeljebb egy héttel). Az éjszaka
megkezdett futasok példaul ugy idozitheték, hogy roviddel a kovetkezé napi munka kezdete el6tt fejez6djenek be. A
targylemezek biztonsagban maradnak, még beviaszolva, a feldolgozas megkezdéséig, és feldolgozast kovetd hidratalasi
idétartam minimalizalva van.

Egyes nem Leica Biosystems reagensek megromolhatnak, ha hosszu ideig a feldolgoz6 modulban

@ vannak tartva késleltetett inditasra varva. Ellenérizze a termék adatlapjait a reagens hasznalatara és
tarolasdra vonatkozo informdciokért. Mint mindig, a Leica Biosystems azt javasolja, hogy helyezzen
kontrollszovetet a vizsgalati szovetet tartalmazo targylemezekre.

Ha a tervezett befejezési idé nem megfelel6, hasznalja a Betdltés/Kirakodas gombot az SSA
felemeléséhez és ismételt leengedéséhez. A targylemezek Ujraszkennelése utdn a késleltetett inditasi
id6 most bedllithato a kivant befejezési idének megfeleléen.

51.8.1 Késleltetett inditasi idd beallitasa

Egy télca késleltetett idej( futtatdsahoz készitse el6 a targylemezeket a szokdsos maddon, és zarja le a targylemez
talcat. Amikor a futas dllapota Targylemezek készen, vélassza ki a Késleltetett inditast a talca jobb gombos felugré
menijébdl a Rendszer éllapot képernyon.

Allitsa be a ddtumot és idépontot, amikor a télcat el kivanja inditani a Késleltetett inditas parbeszédablakban, és
kattintson az OK gombra (I4sd A datum- és idévalasztok haszndlata, (222. oldal)). A rendszer a szokasos Inditds
allapotba lép, és a futast a tobbi tevékenységgel osszehangolva litemezi. A télca ezutdn Utemezett allapotban varakozik
a bedllitott inditasi id6ig, amikor a normal feldolgozas megkezdddik.
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5.2 Protokoll allapot képernyo

‘ Ez a szakasz nem vonatkozik a BOND-PRIME feldolgozé modulra.

Ez a képernyd részletes informdciokat jelenit meg az egyedi targylemezek allapotardl.

A Protokoll &llapot képernyé megjelenitéséhez Iépjen a Rendszer dllapot képernydre, s kattintson a Protokoll dllapot
fllre.

Abra 5-25: A Protokoll llapot kijelz6

Rendszerallapot | Protokoll dllapota | Karbantartas

Tgylem.-talca 1 Tgylem. télca 2 Fut.88  Tgylem.tilca3 Fut. 90

12 s fals e 7 s 9 0 @Mz 34 5 67 s 9 0 @2 3 4 56 7[8 90

Jeftha Arnold
Tgylem.: Taylem.: 00000217 Tgylem.: 00000391
Esetazon.: Esetazon.: CS3201 - 527903 Esetazon.:
Szovettipus: Szovettipus: Negative Szovettipus: Test
Festési protokoll: Festési protokoll: *ISH Protocol A Festési protokoll: *IHC Protocol F

Adatok megtek. Adatok megtek.

[l [ raoon 1w o oo | rewen 1w o e | o s o |

1 *Bond Dewax Solution  0:30 72

2 *Bond Dewax Solution  0:00 72

3 *Bond Dewax Solution  0:00 0

4 *Alcohol 0:00 0

5 *Alcohol 0:00 0

6 *Alcohol 0:00 0

7 *Bond Wash Solution 0:00 0

8 *Bond Wash Solution 0:00 0

9 *Bond Wash Solution 0:00 0

10 *Bond ER Solution 2 0:00 0

Ha meg szeretné nézni, hogyan halad egy futas kattintson a megfelel6 targylemez pozicié gombjara a képerny6 felsé
részén. A targylemez nélkiili pozicioknak megfelelé opciogombok halvanyak, és nem valaszthatja ki 6ket.

Ha a beteg neve til hosszu, hogy beférjen a rendelkezésre &ll6 helyre (1., 2., 3. targylemez télca), a név
roviditésre kerdl ,..."-tal a végén. Ha a beteg teljes nevét kivanja latni egy felugré mezében, hizza az

egérmutatot a roviditett név folé.

Amikor kivalaszt egy targylemez poziciot, a szoftver megjelenit néhany targylemez adatot és a protokoll elérehaladdsat.
Tovabbi targylemez adatok megtekintéséhez kattintson a Részletek megtekintése lehetéségre a Targylemez-
tulajdonsédgok parbeszédablak elinditasahoz.

A targylemez részletek alatt a kijelolt targylemezhez tartozo protokoll Iépések lathatok. Az aktualis Iépés kék szind. A
befejezett Iépéseknél eqy zold kor van kipipélva, vagy ha vératlan események kovetkeztek be, megjelenik egy " ikon.
Ha az aktudlis Iépéshez sziikséges 6sszes mUvelet végrehajtasra kerlilt, de van egy varakozasi id6, miel6tt a kovetkezd

lépés elkezdddne, a pipavagya @ sziirke. Addig sziirke marad, amig a kovetkezé lépés elkezdddik, amikor normél
szinlre valtozik.
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A futdsi eseményeket megtekintheti, ha a Iépések listdjara kattint a jobb gombbal, €s a Futdsi események lehetdséget
kivdlasztja a felugré meniibdl. Kinyithatja a Targylemez-tulajdonsdgok parbeszédablakot is a felugré mentibél.

5.3  Karbantartas keperny0

A BOND-PRIME feldolgozé modullal kapcsolatos karbantartasi informdciokat lasd a kiilonallo
BOND-PRIME felhaszndloi kézikonyvben. Az alabbi informéciok nem vonatkoznak a BOND-PRIME
feldolgozé modulra.

A Karbantartds képernyé megjelenitéséhez lépjen a Rendszer 4llapot képernydre és kattintson a Karbantartds fllre.

Abra 5-26: A Karbantartés képerny6

BOND-Il #1 Rendszerallapot  Protokoll allapota | Karbantartas

Feldolgozd modul: BOND-III #1

Lésd a BOND F aloi kézikonyvet a isi és bi
a egy ési p az alabbi listardl.

% Fecskend6 cseréje

% Aramlas tisztit.

% Belélegz. szonda tisztit.
#3
10:40
10:33

% Belélegzési szonda cseréje

% Nagy foly. térf. szall. robotszondak tisztit.

3 . . ..
,@ Nagy foly.térf. szall. robotszonda cseréje

Karbantartasi jelentés

A Karbantartas képernyének parancs gombjai vannak az aldbb felsorolt tobbféle karbantartasi feladathoz:

Parancs Leiras

Fecskendd cseréje Vezérli a feldolgozé modult a fecskendd vagy fecskenddk cseréje alatt.
Lasd 12.13 Fecskenddk.

Aramlds tisztit. Az dramldsi rendszer feltoltése.
Lasd Folyadékrendszer tisztitdsa, (295. oldal).

Tisztitsa meg az aspiracios szondat Az aspiracios szonda tisztitdsa az BOND Aspiracios szonda tisztitd
rendszerrel.
Ldsd 12.6.1 Az aspiracios szonda tisztitasa.

Cserélje az aspiracios szondat Lépjen kapcsolatba az tigyf.szolg.

Nagy foly. térf. szall. robotszondak Olyan poziciéba mozgatja az oldészer szallité robotokat, (csak BOND-III
tisztit. esetén) hogy a szondakat tisztéra lehessen torélini.
Ldsd 12.12.7 A nagy folyadéktérfogatu szallité robot szondak tisztitasa

Az oml.foly.robotszondak cseréje Lépjen kapcsolatha az ligyf.szolg.

Karbantartasi jelentés Karbantartasi beszamoldt hoz Iétre a kivalasztott feldolgozé modulhoz. Ez a
parancs mindig elérhetd.
Lasd 5.3.1 Karbantartasi jelentés
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A Karbantartds képernyd a jelenleg kivélasztott feldolgozé modul nevét és a kapcsolodo karbantartdsi parancs
gombokat mutatja. Parbeszédablakok sorozata nyujt tdmogatast a kivalasztott karbantartasi feladat végrehajtasaban.

Amikor egy karbantartdsi feladat nem elérhetd, példaul amikor mar folyamatban van karbantartas, a gombja le van tiltva.
Minden parancsgomb (kivéve a Karbantartasi jelentés) le van tiltva, ha a feldolgozé modul le van vélasztva.

5.3.1 Karbantartasi jelentés

‘ Ez a szakasz nem vonatkozik a BOND-PRIME feldolgozé modulra.

A karbantartasi jelentés informéciokat jelenit meg eqy specifikus feldolgozé modulra vonatkozdan az On altal kijeldlt
id6tartamra.

1 Aklinikai fellleten valassza ki a feldolgoz6 modul filet a Rendszerallapot kijelz6 megjelenitéséhez.

2 Kattintson a Karbantartés fiilre, majd kattintson a Karbantartasi jelentés gombra.

Abra 5-27: Karbantartasi jelentés parbeszédablak

X
Karbantartasi jelentés

Feldolgozé modul kivalasztasa

Sorozatszam: v
Név: BOND-Ill #1

Tipus BOND-IlI

1d6tav

Ettl: 2017. 07. 04_
Eddig: 2018. 07. 04_

Elmult tizenkét honap

=3 3

Valasszon ki egy feldolgozd modult a legordulé listabol, majd jeldlje ki a kivant idétartamot az Ettél és az Eddig
datumvezérl6k segitségével. Vagy rdkattinthat az Elmdlt tizenkét hdnap lehetéségre az id6tartam bedllitdsahoz erre az
id6szakra.

Kattintson a Létrehozds gombra a karbantartasi jelentés Iétrehozasahoz.
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5 BOND-IIl és BOND-MAX Allapot képerny&k (BOND vezérlgn)

A jelentés egy Uj ablakban jelenik meg. A jelentés jobb fels6 része az alabbi tabldzatban talalhatd informdciokat mutatja:

Létesitmény A |étesitmény neve, ahogy a Létesitmény mez@ben szerepel, az adminisztracios felllet

Laboratdriumi bedllitdsok képernyén - lasd 10.5.7 Laboratorium beallitasok.

Id6szak Az Ettdl" és az ,Eddig” datumok az id6szakhoz, amelyre a jelentés kiterjed

Feldolgozé modul A feldolgoz6 modul egyedi neve, ahogy azt a Név mez6ben az adminisztracios fellleten a

Hardver konfigurdci6 képernyén megadtak — lasd 10.6.1 Feldolgozd modulok

Sorozatszam A feldolgoz6 modul egyedi sorozatszama

A jelentéssel kapcsolatos megjegyzéseket az alabbi lista tartalmazza:

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 A07

Egy figyelmeztetés ikon jelenik meg a feldolgozé modul ikonja folott a Rendszer dllapot képernyén (mint itt:
5.1.2 Hardver dllapot) egy jobb gombos emlékeztetd értesitéssel amikor ezek a karbantartasi feladatok
esedékessé valnak (ennél az id6pontndl a becsiilt ddtumnal ,Most esedékes” jelenik meg).

A kovetkezd karbantartasi miveletek becsiilt ddtumai a feldolgozott targylemezek szamatol és/vagy a
miveletek kozott ajanlott id6tartamtol fliggenek.

Ha nincs esemény el6zmény a jelentés id6szakaban, az erre vonatkozo kozlemény jelenik meg az el6zmény
tabldzat helyén.

Az el6zmény tabla elsé datuma a jelentési idészak kezdete vagy a feldolgozé modul lizembe helyezési datuma,
ha ez késébb tortént. A kapcsolodd , Targylemezek az utolso karbantartas / csere 6ta" oszlopok bejegyzései
mindig 0 targylemezt mutatnak.

Az utolso datum az elézmény tablaban a jelentési idészak vége.

Targylemez szamlalok vannak minden targylemez festé egységhez, valamint egy kombinalt 6sszegz6
targylemez szamlalé mindharom egységhez. A targylemez szamlalok visszaallitodnak 0-ra minden sikeres
karbantartasi mdvelet utan.

Egyedi targylemez szamlalok vannak minden targylemez festé egység oldészer folyadék robotszondéjahoz.
(csak BOND-III)

Egyedi targylemez szamlalék vannak minden targylemez fest6 egység fecskendéjéhez. (csak BOND-III)

Kilon targylemez szamlald van a f6 fecskendéhoz.
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Copyright © 2024 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



Targylemezek bea

tasa (a
BOND vezérlon)

A BOND éltal torténd feldolgozasra szant targylemezek létrehozdsanak szokasos munkafolyamat az aldbbi fé
lépésekbdl all:

1
2
3
4

6
7

A metszetek elékészitése a targylemezeken.

Eset étrehozdsa a targylemezekhez a BOND szoftverben (vagy az eset importalhat6 is LIS-bdl).
Sziikség esetén orvos adatainak hozzaaddsa vagy szerkesztése.

A térgylemezek adatainak megadasa (vagy importdlhatdk is LIS-b6l)

Kontroll targylemezek Iétrehozdsa a laboratérium szokdsos gyakorlatanak megfeleléen.

A térgylemezek felcimkézése (kivéve, ha mdr vannak rajtuk LIS-cimkeék).

A targylemezek betoltése targylemeztartdkra, és a tartok behelyezése a feldolgozé modulba.

A targylemezek feldolgozasanak megkezdését kovetden a Targylemez-el6zmények képerny6n lehet6ség nyilik kiilonféle
targylemez-, eset- és futdsi beszamolok el6allitaséara. Részletekért 1dsd: 9 Targylemezek elézményei (a BOND vezérlon).

Ha a szokdsos munkafolyamat az adott laboratériumban nem felel meg, Iéteznek alternativ munkafolyamatok is.

A fejezet a kovetkez6 részekkel rendelkezik:

6.1 Targylemez-beallitas képernyd

6.2 Munkavégzés a kontrollokkal

6.3 Munkavégzés esetekkel

6.4 Orvosok kezelése

6.5 Munkavégzés targylemezekkel

6.6 A targylemezek cimkézése

6.7 Targylemez-bedllitas 0sszegz6 beszamoldja
6.8 Manualis targylemez- és eset bevitel

6.9 A targylemezek kompatibilitasa

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 AQ7
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6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlon)

6.1 Targylemez-beallitas keperny6

A Targylemez-bedllitas képernydn olyan esetek és targylemezek Iathatok, amelyek mar be vannak irva a BOND
rendszerbe, de még nem keriilt sor feldolgozasukra. LIS-integralt rendszereknél itt jelennek meg az LIS-bél importalt
esetek és targylemezek. LIS-t nem tartalmazo rendszereknél ezen a képerny6n lehet az eseteket és a targylemezeket
létrehozni és — szlikség esetén — szerkeszteni. A targylemezeknek egy esethez kell tartozniuk, ezért a targylemezek
létrehozasa el6tt esetet kell [étrehozni.

Tgylem.-beall.

O
3

A Targylemez-bedllitas képernyd megjelenitéséhez kattintson a Targylemez-bedllitas ikonra a funkciosavon.

Abra 6-1: A Térgylemez-bedllitas képernyd

Taylem.-bel. I N X
I LS0012 - 45216 Shady, Albert Joseph 1 X
20130416-ISHRefine Benjamin Hightower Kevin Pannell 10
20130416-IHC Fannie Hurley Arthur Josey 10 1.00000198 5o
20130402-1HC5 Adam Smith Kevin Pannell 10 *GFAP
CS104 - 254862 Ann Chovey Cecilia Hoy 12 SIRC GRDRCRH12(20)
CS145 - 254789 1A Olive Yew Kevin Pannell 5
CS150 - 254719 Liz Erd Thomas Matthews 1
CS154 - 255789 Ray O'Sun Debbie Hanrahan 3
CS204 - 255789 4S Clark Kent Suzanne Rhinehart 3
CS205 - 255790 Chirs P. Bacon Arthur Josey 1
CS205 - 255791 Marsha Mellow Nicholas Monahan 10
CS205 - 255792 Suzzan Max Nicholas Monahan 10
CS211 - 256001 Zaone Marshall Deanna Hayman 7
CS101 - 252401 Sally Faukner Jacod Glaser 3
CS102 - 252413 James Donavan Jacod Glaser 1
LS0012 - 45214 Barb, Akew Jenny 1
CS3201 - 527890 Reeve Ewer Jack Browne 1 3
Pozitiv sz6vetkontrollok: 21 Osszes eset: 28
Negativ sz6vetkontrollok: 25 Osszes tgylemez: 143

Abra 6-1 megjeleniti a Targylemez-bedllitds képerny6t. A képernyd jobb felsd részén taldlhatok az esetekkel valo
munkavégzésre szolgald funkciok, a képerny jobb oldalan pedig a targylemezekkel valé munkavégzésre szolgalo
funkcidk is vannak.
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6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlon)

6.2 Munkavégzes a kontrollokkal

A Leica Biosystems javasolja a kontrollok rutinszer( hasznalatat a BOND rendszeren. Egyes elemzési minta termékek
sajat kontroll targylemezeket tartalmaznak, azonban a termék hasznalati utasitasa tovabbi hazon bellli kontrollokat is
javasolhat. A mindség-ellendrzési ajanlasokra vonatkozo tovabbi részletekért kérjik, olvassa el az elemzési minta
termékek konkrét haszndlati utasitasat (IFU). Ne feledje, hogy a kontrolloknak az egész folyamatot kell tesztelniik.
Tovahbi részletekért, lasd: 14.3 Min6ségellendrzeés.

A BOND rendszer teljesitményének legmegfelel6bb tesztelése céljabol a Leica Biosystems
nyomatékosan javasolja, hogy megfeleld kontrollszovetet helyezzen ugyanazokra a targylemezekre,
amelyeken a beteg szovete taldlhato.

Noha a kontrollszovet tesztszovettel vald elhelyezése nyomatékosan javasolt, a BOND szoftver lehet6vé teszi a csak
kontrollszovetet tartalmazo térgylemezeket és a reagenskontrollokat. Ugyeljen arra, hogy a csak kontrollszévetet
tartalmazd targylemezek megfelel6en jelolve legyenek, hogy ne keveredjenek 6ssze a betegek tesztmintaival.

6.2.1 Kontrollszovet

Minden targylemeznél meg kell adni a BOND szoftverben az aldbbi szovettipusok egyikét:
 Vizsg. szovet
» Negativ szovet

e Pozitiv szovet

Ennek bedllitdsa a Targylemez hozzaadésa parbeszédpanelen torténik (lasd: 6.5.2 Targylemez |étrehozdsa). Minden
olyan targylemezt, amelyen beteg vizsgalati szovete van, ,Vizsgalati szovet’-ként kell beallitani. A ,Pozitiv szovet” és
,Negativ szovet” kontrollbeallitasokat csak a kizardlag kontrollszovetet tartalmazo targylemezeknél hasznalja.

Ha a szovettipust Uj targylemeznél maédositja a Targylemez hozzdaddsa parbeszédpanelen, a Jelolé mez6
automatikusan torlédik, aminek révén kivalaszthatja a szovet megfeleld jelol6jét.

A negativ vagy pozitiv szovetet tartalmazo targylemezek jelolése =", illetve ,+" a Targylemez-beallitas képernydn. A
Térgylemez-el6zmények képernydn az egyes targylemezeknél a ,Vizsgalati’, ,Negativ’, illetve ,Pozitiv" felirat Iathatd a
Tipus oszlopban.

Annak érdekében, hogy maguk a targylemezek is vilagosan kontrollként tlinjenek fel, az alapértelmezett targylemez-
cimkesablonokban az egyik adatmez6 a ,Szovettipus”. Ez nagy ,(+)" jelet helyez el a pozitiv szévetkontroll-cimkéken, és
(-)" jelet helyez el a negativ szovetkontroll-cimkéken. Vizsgalati szovet esetén semmi nem kerdil ebbe a mezébe.
Javasoljuk, hogy ezt a mez6t minden més On éltal konfiguralt térgylemez-cimkére is helyezze el (Iasd: 10.3 Cimkék ).
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6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlon)

6.2.2  Kontrollreagens

A targylemezek kontrollreagenssel vald bedllitasa a megfeleld reagens szokdsos antitestek vagy szondak helyett
jeloléként valo kivalasztdsaval torténik a targylemez konfiguralasa soran.

Az IHC esetén a BOND szoftver negativ kontrollreagens lehet6séget is tartalmaz. S IHC-om odabranim u dijaloskom
okviru Dodaj stakalce, odaberite *Negativno iz padajuceg popisa Jelold. BOND BOND mosdoldatot adagol ezeknél a
lépéseknél.

Az ISH esetén a BOND szoftver negativ és pozitiv kontrollreagenseket tartalmaz RNS-hez és DNShez. Ezeket a
reagenseket meg kell vasarolni, regisztralni kell és be kell tolteni a(z) BOND rendszerbe. Vélassza ki a megfelel6
kontrollszondat a Jeldld listan.

A kontrollreagenseket tartalmazo targylemezek nincsenek mas maodon kiilon megjelolve, mint a jelolé Targylemez-
bedllitds képernydn Iathatd nevével, és a targylemez cimkéjén, ha a jelolé mezéje szerepel a vonatkozo targylemez-
cimkesablonon.

6.3  Munkavegzes esetekkel

Ez arész ismerteti a Targylemez-bedllitds képernyd bal oldaldn lévé funkcidkat, melyek lehet6vé teszik az esetekkel vald
munkavegzest. Az ismertet( részt koveto alrészekben megtalalhatok az esetek adatainak hozzaadasara, szerkesztésére
és torlésére szolgalo eljarasok.

A lenti részek:
e 6.3.1 Esetkontrollok és aktiv esetadatok
» 6.3.2 Esetazonosito
e 6.3.3 Eset hozzdadasa
e 6.3.4 Eset megkettzése, visszaallitasa és lejarata
e 0.3.5 Eset szerkesztése
e 6.3.6 Eset masolasa
e 6.3.7 Napi eset opcio

e 6.3.8 Esetheszamolo

6.3.1 Esetkontrollok es aktiv esetadatok

Kattintson az Eset hozzdaddsa lehetdségre U] eset adatainak hozzédadasahoz (lasd: 6.3.3 Eset hozzaadasa).
Kattintson az Eset szerkesztése lehet6ségre meglévé eset adatainak szerkesztéséhez (lasd: 6.3.5 Eset szerkesztése).
Kattintson az Eset torlése lehet6ségre meglévé eset torléséhez (lasd: 6.3.5.1 Eset torlése).

Kattintson az Eset masoldsa lehetéségre az eset és az eset targylemezei masolatdnak hozzaadasahoz (Iasd: 6.3.6 Eset
masoldsa).
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6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlon)

A Szerkesztés, Torlés és Masolas parancsok hozzaférhetdk a felbukkand meniben is, ha jobb egérgombbal egy esetre
kattint.

Kattintson az Eset beszamol6 lehet6ségre (az esetlista alatt) a kijeldlt eset beszamoléjanak megtekintéséhez (Iasd:
6.3.8 Esetbeszédmold).

Az alabbi tablazatban az aktiv esetadatokat megjelenité gombok lathatok:

Esetazon. Az eset azonositasa. Barmilyen alfanumerikus karaktereket tartalmazhat.

Mivel ez a mez6 betlket és szamokat is tartalmazhat, a tabldzat Esetazonosité
oszlopfejléce a mez6t szovegként rendezi sorba — a, 10" kezdet( azonosité megelézi a
,2"-vel kezdédét.

Beteg neve A beteg azonositdja.
Orvos neve A beteget gondoz6 orvos vagy beutald patoldgus neve.
Targylemezek Akijelolt esetnél konfiguralt feldolgozatlan targylemezek szama.

Atargylemezek a feldolgozas megkezdését kovetden atkerlilnek a Targylemez-bedllitds
képernydrdl a Targylemez-elzmények képernydre, és ez a szam ennek megfeleléen
frissil.

A bal oldalon piros vonast tartalmazé eset azt jelzi, hogy egy vagy tobb elsébbségi LIS targylemeze van (lasd:
11.2.5 Elsédleges targylemezek).

Az aktiv esetlista alatt lathatd az 0sszes eset és targylemez 0sszegzése az alabbiak szerint:

Pozitiv szovetkontrollok Az aktudlisan megadott, és nem futtatott 6sszes eset pozitiv szovetkontrolljainak szama

0sszesen.
Negativ Az aktudlisan megadott, és nem futtatott 0sszes eset negativ szovetkontrolljainak szama
szovetkontrollok 0sszesen.
Osszes eset Az aktiv esetek szama 0sszesen.
Osszes tgylemez Az aktudlisan megadott, és nem futtatott 0sszes eset targylemezeinek szama osszesen.

6.3.2 Esetazonosito

A BOND rendszer két elsédleges esetazonositast alkalmaz: az esetazonositét és az esetszamot (Esetazonositd és
Esetszdm A szoftverben).

 Esetazonositd: a felhasznalo altal megadott esetazonositd, mely a laboratdrium azonositasi rendszerét
alkalmazza. Az olyan eseteknél, amelyeket a BOND rendszerben hoznak |étre, az esetazonosité megaddsa az
Eset hozzdadasa parbeszédpanelen torténik az eset Iétrehozdsa soran. Az LIS-ip rendszereknél az esetazonositd
az LIS-t6l érkezik (ahol ,leltari szdm” vagy mds kifejezés vonatkozhat rd).

 Esetszam: egy egyedi azonositdszam, amelyet a BOND rendszer automatikusan rendel hozza a rendszerben 1év6
0sszes esethez (a BOND rendszerben Iétrehozottakhoz és az LIS-tél kapottakhoz egyarant). Az esetszam az Eset
tulajdonsdgai parbeszédpanelen jelenik meg.
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6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlon)

A BOND 4.1-es el6tti verzidiban nem volt kotelezd egyedi esetazonositokat hasznalni, igy eléfordulhatott, hogy két vagy
tobb kilonalld esetnek ugyanaz volt az esetazonositoja. Az esetekben azonban valdszinlleg mas-mas betegnevek
szerepeltek, és mindenképpen eltéréek voltak az esetszamok. A BOND 4.1-es és Ujabb verzidiban minden Uj
esetazonositonak egyedinek kell lennie.

Az eseteket gyakran azonositja a beteg neve, a betegneveknek azonban nem kotelez6 egyedinek lennitk, és nemis
feltétlenil azok.

6.3.3 Eset hozzaadasa

Eset hozzdadasahoz a Targylemez-bedllitas képernydrdl kiindulva végezze el a kdvetkez6t:

1 Kattintson a Targylemez-bedllitas képernyén az Eset hozzdaddsa lehetdségre az Eset hozzdadasa
parbeszédpanel megjelenitéséhez (1asd: Abra 6-2).

Abra 6-2: Az Eset hozz4adésa parbeszédpanel

M
Eset horzdad
Ezatlazon.. A
Beedeg ronvn: Ecward A
Az asat meqjagyzasal
Crvog: Smilh n
Orvosok Kezeliss
Eset hozzaad. ——
Kinsztatt 1rfegat 100 pl
¥ 150pl
Elkduzilés prolskal. "D n

2 Adja meg a megfelel6 adatokat az Esetazonositd, Beteg neve, Az eset megjegyzései és Orvos mezékben.

‘ . Az eseteket meg lehet adni esetadatok nélkl is.

3 Ha akivant orvos nem szerepel az Orvos listan, hozzaadhatja az Orvosok kezelése lehet6ségre kattintva, amely
megnyitja az Orvosok kezelése parbeszédpanelt (Iasd: 6.4 Orvosok kezelése).
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6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlon)

4 Vélassza ki a kiosztott térfogatot az esethez létrehozott targylemezeknél, ha nem egyezik meg a mar bedllitott
alapértelmezett kiosztott térfogattal.

Figyelem, a BOND-III és BOND-PRIME feldolgozé modulokon feldolgozott 0sszes targylemeznél a 150
adagolasi térfogatot valassza ki. Ezenkiviil az 6sszes ISH targylemez esetében valassza ki a 150 pl adagolasi
térfogatot az 0sszes feldolgozd modul tipushoz.

Atargylemezeken Iév@ felhasznalhato terlletekkel és a kiosztott térfogatokkal kapcsolatos informdcidért lasd:
6.5.8 Kiosztott térfogatok és a szovet elhelyezése a targylemezeken.

5 Vélassza ki azt az el6készitési lehetGséget az El6készitési protokoll listajan (Iasd: Abra 6-2), amelyet
alapértelmezettként szeretne bedllitani az esethez Iétrehozott targylemezeknél.

6 Ha az adatok rendszerben valé megaddsa nélkiil szeretne kilépni a parbeszédpanelrdl, kattintson a Mégse
gombra.

7 Az eset adatainak megaddsahoz kattintson az OK gombra.

Az eset felkerll az esetlistéra.
Ha az esetazonositd mar szerepel a rendszerben, megnyilik az Esetazonositok megkettézése
parbeszédpanel (Iasd: 6.3.4 Eset megkett6zése, visszadllitdsa és lejarata).

6.3.4  Eset megkettOzese, visszaallitasa és lejarata

A szoftver a BOND 4.1-es verzi6 el6tt lehetdvé tette, hogy kiilonbozé eseteknek ugyanaz legyen az esetazonositoja. Az
ilyen eseteket dltalaban meg lehetett kiilonboztetni egymastol a beteg neve alapjan, és a megkiilonboztetést mindig
garantalta az esetszam, amely mindenkor egyedi. BOND tobbé nem teszi lehet6vé, hogy az Uj eseteknél ugyanazokat az
esetazonositokat hasznaljak, mint mar meglévé esetek — minden Uj esetnek vagy egyedi esetazonositot kell adni, vagy a
rendszerben mar szerepl esettel azonosként kell megadni.

Ha olyan esetet ad meg, amelynek esetazonositdja mar megtalalhato a rendszerben, megjelenik az Esetazonositd
megkett6zése parbeszédpanel, melyben az a meglévd eset lathatd, amelynek ugyanaz az esetazonositéja. A meglévé
eset haszndlatahoz jeldlje ki, majd kattintson a Kijelolt hasznélata lehetdségre (lasd még: 6.3.4.7 Esetek egyesitése).

Egyébként pedig Iépjen ki a parbeszédpanelrdl, és modositsa az esetazonositot ugy, hogy az eset Uj esetként jojjon létre.

Az esetek az Esetazonosité megkettézése parbeszédpanelen torlddhettek, lejarhattak (olyan esetek, amelyeknél minden
targylemezének feldolgozasa megtortént - Idsd aldbb), vagy lehetnek aktudlis esetek, amelyek még mindig szerepelnek
a Targylemez-bedllitas képernydn. Lejart eset kijelolésekor és az esetlistara valo visszaallitasakor az adott esetet
,visszaallitott"-nak nevezzik.

Lasd: Dupla eset azonosito, (234. oldal) — a megkett6z0tt esetazonositok targyaldsa LIS eseteknél.
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6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlon)

6.3.4.1 Esetek egyesitese

Ha egy esetazonositot szerkeszt, hogy ugyanaz legyen, mint egy meglévé esetazonositd, majd a Kijelolt hasznélata
lehetdségre kattint az ezutdn megjelend Esetazonosité megkettdzése parbeszédpanelen, akkor a szerkesztett esetbdl
minden fel nem dolgozott targylemez a meglévé esethez kerdil.

Csak olyan esetet lehet szerkeszteni, amelyben feldolgozatlan targylemezek talalhatdk, azaz olyan eset
nem maodosithatd, amelyhez feldolgozott targylemezek tartoznak.

6.3.4.2 Feldolgozott eset élettartama

Amikor egy eset utols¢ targylemezének feldolgozasa megkezd6dott, az eset (az alapértelmezett bedllitdsoknak
megfeleléen) torlédik a Targylemez-bedllitds képernydrél és megjelenik a Térgylemez-el6zmények képernydn.

A BOND beallithat6 ugy, hogy az esetek a Targylemez-beéllitas képernyén maradjanak az esetekben |évé utolso
targylemezek feldolgozasat kovet6en adott szamu napig. Ez a ,feldolgozott esetek élettartamat” az adminisztracios
feliilet Laboratdrium képernyéjén éllithatja be (Iasd: 10.5.2 Eset és targylemez bedllitasok).

A lejart eseteket a rendszer tarolja, azonban nem tekintheték meg. A lejart esetek a listara gy allithatok vissza, ha ismét
hozzaadja az esetet (visszadllitja), illetve ha az LIS-en keresztiil egy targylemezt ad hozza az esethez.

A feldolgozott targylemezt nem tartalmazo esetek soha nem torlédnek automatikusan a Targylemez-
beallitds képernydrél.

6.3.5 Eset szerkesztese

Eset adatainak szerkesztéséhez jeldlje ki az esetet a listan, majd kattintson az Eset szerkesztése lehet6ségre. A szoftver
megjeleniti az Eset tulajdonsagai parbeszédpanelt. Ezt ugyanugy hasznalhatja, mint a korabbiakban ismertetett Eset
hozzdaddsa parbeszédpanelt.

Ha egy olyan eset adatait szerkeszti, amelynél targylemez-cimkéket nyomtatott, nyomtassa ki Ujra a
cimkéket, miel6tt a targylemezeket futtatni prébalna (a képernydn megjelenik errél egy lizenet).

6.3.5.1 Esettorlése

Eset torléséhez jeldlje ki az esetet a listan, majd kattintson az Eset torlése lehetéségre.

tartalmaz, akkor kézileg tordlheti az esetet, ha ,lejart"-ra llitja. (Minden LIS eset automatikusan lejdr,

@ Ha egy BOND eset a Targylemez-beallitds képernyén kizarolag fel nem dolgozott targylemezeket
amint mar nem tartalmaznak fel nem dolgozott targylemezeket.)

Az esetek kézileg nem torolhetdk, ha feldolgozas alatt all6 vagy feldolgozott targylemezeket
tartalmaznak.
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6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlon)

Ha torol egy esetet, akkor azzal az adott esethez Iétrehozott 0sszes fel nem dolgozott targylemez is
torlédik.

Atorolt esetek adatai visszaallithatok, de a targylemezei nem.

6.3.6 Eset masolasa

Az esetek masoldsa konny(d modszert jelent az Uj esetek betegek szamara vald bedllitasanak. Az eset adatait az U]
esetben tetszés szerint mddosithatja, illetve megdrizheti. Az Uj esetszam automatikusan |étrejon, és meg kell adni az Uj
esetazonositot.

‘ Nem lehet olyan esetet masolni, amely torolt protokollra hivatkozo targylemezt tartalmaz.

A mdsolt targylemezek készen allnak cimkenyomtatasra és feldolgozasra a Targylemez-bedllitas képerny6n. A nem
kivant targylemezeket ugy torolheti, hogy a jobb egérgombbal rdjuk kattint, majd kivalasztja a Targylemez torlése
elemet.

Eset masolasa:

1 Jeldlje ki a masolni kivant esetet az esetlistan, mely a Targylemez-beéllitds képernyé bal oldalan talalhato.
2 Kattintson az Eset masoldsa lehetéségre. Ekkor a szoftver megjeleniti az Eset mdsoldsa parbeszédpanelt.
3 Adjon meg egy Uj esetazonositot, és sziikség szerint szerkessze az eset adatait.

4 Jeldlje ki igény szerint a Fel nem dolgozott térgylemezek vagy az Osszes targylemez elemet.
» Fel nem dolgozott targylemezek — csak a fel nem dolgozott targylemezek masoldsa az eredeti esetbdl.

« Osszes térgylemez - az Gsszes targylemez (fel nem dolgozott, feldolgozas alatt 4116 és feldolgozott)
masoldsa az eredeti esetbdl. A rendszer az Uj eset 0sszes targylemezét fel nem dolgozottként jeloli meg.

5 Kattintson az OK gombra.

A rendszer létrehozza az Uj esetet és lemadsolja a targylemezeket — koztik az esetleges megjegyzéseket is — a
kivdlasztott lehet6ségnek megfeleléen. Minden masolt targylemez (ideértve az LIS-t is) ugyanugy viselkedik, mint
a Targylemez hozzdaddsa parbeszédpanelen Iétrehozott targylemezek (lasd: 6.5.1 A targylemez mezok és
vezérléelemek leirdsa).
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6.3.7 Napi eset opcio

A BOND rendszer beallithato ugy, hogy 24 dranként automatikusan uj esetet hozzon |étre, igy az adott napon létrejott
0sszes targylemez ugyanabban az egy esetben készithetd el. Ezzel a kis szamu targylemezt feldolgozd laboratériumok
id6t takarithatnak meg, mivel a betegek nevét és az esetazonositokat nem kell megadni. Minden napi eset az alabbi
tulajdonsagokat tartalmazza:

» Az esetazonosito az Uj napi datumra van bedllitva.

» Akiosztott térfogat és az el6készitési protokoll a rendszer adminisztracios feliileten bedllitott alapértelmezett
értékeit veszi fel. Szerkeszteni is lehet Oket.

A Beteg neve és az Orvos mezdk tresen maradnak, és nem maodosithatok.

Igény szerint tovabbra is létrehozhat egyéni eseteket a szokdsos madon, ha a napi eset opcid be van kapcsolva. Lasd:
10.5.2 Eset és targylemez beallitasok — a napi eset opcio beallitdsanak utasitasai.

6.3.8 Esetbeszamold

Az egyes esetekhez beszamolot lehet eléallitani. A beszamoldkban az esetek alapadatai, valamint az esetekben v
0sszes targylemezre vonatkozd adatok lathatok, pl. a targylemez-azonositok, és a veliik hasznalt protokollok és
reagensek. Ha a beszamolot kinyomtatja, minden targylemeznél van hely arra, hogy megjegyzést irjon. A teljes leirasaért
lasd: 9.6 Esetbeszamolo.

Esetbeszamoldkat a Targylemez-beéllitds és Targylemez-el6zmények képernyékon lehet eléallitani. Jelolje ki a kivant
esetet vagy targylemezt, majd kattintson az Eset beszdmol6 gombra. Az esetbeszamolok kizardlag a feldolgozott, és a
feldolgozd egységbdl feloldott targylemezek reagensadatait tartalmazzak.

6.4 Orvosok kezelése

BOND tarolja az orvosok listajat, melyet tetszés szerint hozza lehet adni az eset adataihoz. Valasszon az ,el6nyben
részesitett” orvosok listajarol az Eset hozzdaddsa vagy Eset tulajdonségai parbeszédpaneleken, vagy adjon meg, illetve
szerkesszen orvosokat az Orvosok kezelése parbeszédpanelen, melyet ugyanazokrol az eset tulajdonsdagai
parbeszédpanelekrdl lehet megnyitni.

Az alabbi mezék jelennek meg minden orvosnal:
o Név: —az orvos neve
LIS azonositd: - egy egyedi azonositd, melyet egy laboratériumi informatikai rendszer szolgaltat (ha van)

« Pref.: - azorvos elényben részesitett &llapota (csak az elényben részesitett orvosok szerepelnek a legordiilé
listdban esetek Iétrehozasakor). Ez az allapot az Orvos szerkesztése parbeszédpanelen allithatd be.

Ezek az értékek szintén megjelennek az Orvos szerkesztése parbeszédpanelen. Ezenfellil az Orvos szerkesztése
parbeszédpanelen az aldbbiak szerepelnek:

» Azonosito: — a BOND rendszer altal automatikusan eléallitott és hozzarendelt egyedi azonosité

» Megjegyzések: — szerkesztheté mez6, ahol altalanos megjegyzés vagy tovabbi névadatok helyezheték el
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6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlon)

Az Orvosok kezelése parbeszédpanel megnyitott allapotaban kattintson a Hozzéadas vagy Szerkesztés lehetdségre U]
orvosok hozzaadasahoz, illetve meglévd orvosok adatainak szerkesztéséhez. A szerkesztési lehet6ség a megjegyzések
mezére és az elényben részesitett allapot modositasara korlatozodik — nem modosithatja az orvos nevét az orvos
létrehozasat kovetden.

Az orvosokat az Orvosok kezelése parbeszédpanelen lehet tordlni. Azok a mar létrehozott esetek, amelyek torolt orvost
tartalmaznak, tovabbra is megjelenitik az orvos nevét, de az orvos nem vehetd igénybe Uj esetekhez. Torolt orvos nevét
nem lehet Uj orvosnal ismét felhasznalni.

6.5 Munkavegzes targylemezekkel

Ebben a részben ismertetjlik a targylemezek Targylemez-beéllitas képernydn torténd létrehozasat és kezelését. Az
utolso rész bemutatja a kiosztott térfogat beallitast, és azt, hogy ez miként hat ki a szovet targylemezeken vald
elhelyezésére.

e 6.5.1 Atargylemez mezék és vezérléelemek leirdsa

6.5.2 Targylemez létrehozasa

6.5.3 Targylemez masoldsa

6.5.4 Targylemez szerkesztése

6.5.5 Targylemez torlése

6.5.6 Targylemez kézi azonositdsa

6.5.7 Targylemez-panel hozzaadasa

6.5.8 Kiosztott térfogatok és a szovet elhelyezése a targylemezeken

6.5.1 A targylemez mezOk és vezerl0elemek leirasa

A targylemezlista tetején két gomb lathato:
« Kattintson a Targylemez hozzdaddsa gombra targylemez kijelolt esethez vald hozzdadasahoz.
« Kattintson a Panel hozzdaddsa gombra panel kijelolt esethez val6 hozzdaddsahoz.

Tovabbi részletekért lasd: 6.5.7 Targylemez-panel hozzaadasa.
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6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlon)

A képerny0 jobb oldalan Iévé targylemezlista megjeleniti a képerny6 bal oldalan kijelolt eset targylemezeinek adatait.
Minden targylemeznél Idthato a targylemez-azonositd és a targylemezen futtatandé protokoll adatai. A targylemezektél
jobbra lévé cimketeriiletek az alabbi szinkddoldssal jelzik, hol jottek létre:

1. 00000401
*CD10

"HC F "D "— "H320)

[ 2. 00000402
‘oo

fIHC F "D "— "H220)

2. D00404
"CDI0

"IHC F "0 "— "H2(30}

Fehér:
a Targylemez hozzaaddsa parbeszédpanelen létrehozott targylemez
(lasd: 6.5.2 Targylemez |étrehozasa)

Sérga:
a Targylemez azonositasa parbeszédpanelen létrehozott targylemez
(Iasd: 6.8 Manualis targylemez- és eset bevitel)

Vilagosszirke:
LIS-targylemez
(lasd: 11 LIS integréciés csomag (a BOND vezérlén))

A targylemezeken az alabbi szimbdlumok is lathatok:

3. 00000405
"CDi

"IHC F "0 "— "2}

(4. 00000406
Rl ]

fHCF "0 *— "H2{20)

1. 00000407
coip

THCF "D " "HI20)

6. 00000403
=l

THCF "D "— "HIm

Minuszjel:
negativ szovet targylemeze (lasd: 4. 1épés itt: 6.5.2 Targylemez létrehozasa)

Pluszjel:
pozitiv szovet targylemeze (1&sd: 4. Iépés itt: 6.5.2 Targylemez létrehozésa)

Piros P:
LIS elsébbségi targylemez (lasd: 11.2.5 Elsddleges targylemezek)

Mintacimke:
targylemez cimkéjének nyomtatasa megtortént

Kattintson dupldn a kivant targylemezre Targylemez-tulajdonsagok parbeszédpaneljének megnyitasahoz. Kattintson a
jobb egérgombbal a targylemez torléséhez, illetve cimkéjének nyomtatasahoz.
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6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlon)

6.5.2  Targylemez létrehozasa

Ha a Bond™ Oracle ™ HER2 IHC rendszerhez targylemezeket szeretne |étrehozni, olvassa el a termékhez mellékelt

hasznalati utasitast (IFU).

Uj targylemez létrehozasa:

1 Kattintson egy esetre az esetlistan.

2 Kattintson a Targylemez hozzéaddsa elemre a Térgylemez hozzdadésa parbeszédpanel megjelenitéséhez.

Abra 6-3: A Targylemez hozz4ad4sa parbeszédpanel

Edward, A.

Esetazon.:
3688

Orvos:
Smith
Tgylem.-azon.:

Esetszam:
53

Az eset megjegyzései:

Létreh. datum:
2013.09. 04. 7:53:56

Jelals UPI:

Auto -

Eszlelérendszer UPI:

Auto n

Tgyl. hozzaad
Szavettipus: Kiosztott térfogat:
«  Vizsg. szovet 100 pl
Negativ szdvet & 150 pl
Pozitiv szovet
Festésmad:
Egysz - Rutin -
Egysz.
Feldolgozas: + [HC ISH
Jelols: *CD5 (4CT) -
Protokollok
Festés: *HC Protocol F -
Elgkészités: “Dewax
HIER “HIER 20 min with ER2 E
Enzim -
Tgyl. hozzaad.

Az Uj targylemez automatikusan egyedi Targylemez-azonositot kap, ez azonban a targylemez mentéséig nem
jelenik meg, amikor a parbeszédpanelen a Targylemez hozzdaddsa gombra kattint.

3 lgény szerint adjon meg megjegyzeést.

4 Valassza ki a szovettipust (Vizsgélati szovet, Negativ szovet, Pozitiv szovet) a Szovettipus csoport egyik

valasztogombjara kattintva.

Ldsd: 6.2.7 Kontrollszovet, a vezérl6elemek dltaldnosabb jellegl ismertetésével kapcsolatban pedig:

14.3.2 Szovet kontrollok.

5 Sziikség esetén médositsa a targylemez adagoldsi térfogatdt (Idsd: 6.5.8 Kiosztott térfogatok és a szovet

elhelyezése a targylemezeken).
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6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlon)

6 Valassza ki a festési mddot.

a A Festési mdd mezében vélassza az els6 mezében az Egyszeres (alapértelmezett) értéket, ha egyszeres
festést alkalmaz, illetve a Szekvenciélis multiplex vagy Parhuzamos multiplex értéket a multiplex festésd
targylemezek esetén (lasd: 7.1.1 Festési modok).

b Vélassza ki a Rutin (alapértelmezett) értéket a masodik mezében (csak akkor valassza az Oracle értéket, ha
Bond™ Oracle™ HER2 IHC rendszer esetén az utasitasok ezt tartalmazzak).

c A szekvencialis multiplex festéshez valassza ki a festések szamat a Festések legorduld listabdl. Legfeljebb
kettd festést valaszthat ki.

A megjelend fiilek a kivalasztott festési madtol fliggnek:
 Egyszeres - Egyszeres fll
» Pdarhuzamos multiplex — a Parhuzamos multiplex fiil.

« Szekvencidlis multiplex — minden egyes festéshez egy-egy fil (példdul Elsé fiil, VEgsé fil) tartozik.

Tayl. hozzaad
Edward. A
Esetazon.: Szbvettipus: Kiosztott térfogat:
3688
Orvos: + Vizsg szovet 100 pl
Smith Negativ szovet « 150 pl
Tgylem. .
gylem.-azon Pozitiv szovet
Esetszam:
3 Festésmod:
Az eset megjegyzései: Szekvencidlis multiplex - Rutin n
Létreh. datum: Elsd Végsd
2022.12.08. 9:27:04
Feldolgozas: HC (&) 1sH
Jeldla:
Protokollok
Elékészitas: -
Tgyl. hozzdad.

7 Minden megjelend fulon:

a Valassza ki a festési folyamatot (IHC vagy ISH).
b Valassza ki az els6dleges antitestet vagy probat a Jelold legordil listabol:

¢ Negativ IHC kontrollreagens futtatasahoz jeldlje ki vagy a*Negativ alapértelmezett negativ reagenst, vagy
egy On dltal létrehozott negativ reagenst (Iasd: 14.3.3 Negativ reagens kontroll IHC-hez).
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6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlon)

d Negativ ISH kontrollreagens futtatdsahoz jelolje ki az *RNS Negativ kontrollszonda vagy a *DNS Negativ
kontroll lehetéséget.

e Pozitiv ISH kontrollreagens futtatasahoz jelolje ki az *RNS Pozitiv kontrollszonda vagy a *DNS Pozitiv
kontrollszonda lehet6séget.

Ha elemeket szeretne hozzaadni vagy torolni a Jelol6 legordild listan, jeldlje ki az adott
reagens El6nyben részesitett mezdjét vagy torolje a kijelolést a szoftver Reagens beéllitdsa
képerny6jén. Tovabbi tajékoztatasért lasd 8.2.1 Reagens hozzdaddsa vagy szerkesztése.

f Valassza ki az egyes feldolgozasi szakaszok megfeleld protokolljat.

g Elsddleges antitest vagy szonda kijelolésekor a szoftver adja meg az alapértelmezett protokollokat.
Ellendrizze, hogy az egyes szakaszoknal a megfeleld protokollok vannak-e bedllitva, és sziikség esetén
valasszon Uj protokollt a megfeleld legordild listarol. Valassza a *-- - - lehetGséget, ha egy adott szakaszon
nem sziikséges protokoll.

Az alapértelmezett protokollok bedllitdsa a Reagens beallitdsa képernydn torténik. Lasd 8.2.1 Reagens
hozzaadasa vagy szerkesztése.

h Ha elemeket szeretne hozzéaadni vagy torolni a Protokoll legorduilé listakon, jeldlje ki az adott protokoll
Elényben részesitett mezéjét vagy torolje a kijeldlést a Protokoll-bedllitasa képerny6n. Tovabbi
tajékoztatasért lasd 7.2.1 Protokolladatok.

i ISH targylemezek esetén kivalaszthat egy szondaalkalmazasi protokollt és egy szondaeltavolitasi
protokollt. Vagy vélaszthatja azt is, hogy nincs szondaalkalmazasi protokollja, és nincs szondaeltdvolitasi
protokollja.

j Hanincs kivalasztva szondaalkalmazasi protokoll vagy szondaeltavolitasi protokoll, akkor gy6z6djon meg
arrol, hogy a hibridizacios és denaturacios protokollok sincsenek kivalasztva.

8 Egyszeri festés esetén altalaban érdemes meghagyni az Auto alapértelmezett értéket a parbeszédpanel bal
oldalan az Egyedi termékazonositok (UPI-k) esetében. Ha azonban egy adott targylemezhez egy konkrét
tételszamot szeretne kivélasztani (pl. tétel-tétel érvényesitéshez), valasszon a legordiild listabdl a kdvetkezé
mezbkben:

« Jel6l6 UPI - a reagenstartaly UPl-je a jelol6hoz
o Erzékeldrendszer UPI - az érzékelérendszer UPl-je.

Ahhoz, hogy a targylemezeket ugyanazon a futason beliil lehessen feldolgozni (BOND-MAX és BOND-|I
rendszeren), az UPI-knek azonosnak kell lenniiik, vagy az Auto lehet6séget kell kivélasztani.

9 Kattintson a Targylemez hozzéaddasa lehet6ségre.

A Targylemez hozzdadasa lehetdség targylemezt ad hozzé a Targylemez hozzdaddsa parbeszédpanelen éppen
megjelend adatokkal, majd nyitva hagyja a parbeszédpanelt. Ily modon konnyen, gyorsan megadhat tobb
targylemezt a kijelolt esethez.

10 Kattintson a Bezaras lehet6ségre, ha elkészlilt a targylemezek esethez vald hozzaadasaval.
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6.5.3  Targylemez masolasa

‘ Nem lehet olyan targylemezt masolni, amely tordlt protokollra hivatkozik.

Meglévd targylemez masolasa:

1 Kattintson duplan a masolni kivant targylemezre a Targylemez-tulajdonsdgok parbeszédpanel megnyitasahoz.
2 Kattintson a Targylemez mdsoldsa lehet6ségre.

A parbeszédpanel Targylemez hozzdaddsa parbeszédpanelre valt, melyben Targylemez hozzdaddsa gomb
ldthato.

3 Ellendrizze a targylemez adatait, és szikség szerint modositsa.

4 Kattintson a Targylemez hozzéadasa lehet6ségre.

Az U] targylemez az esetleges megjegyzésekkel egyltt bekertl ugyanabba az esetbe, mint amelyben a masolt
targylemez talalhato.

6.5.4  Targylemez szerkesztése

Targylemez adatainak Targylemez-beallitas képernydn valo szerkesztéséhez kattintson ra duplan a Térgylemez-
tulajdonsdgok parbeszédpanel megnyitdsahoz. Modositsa az adatokat az itt ismertetettek szerint: 6.5.2 Targylemez
létrehozasa.

Ha olyan targylemez adatait szerkeszti, amelynél mar nyomtatott cimkét, nyomtassa Ujra a cimkét a
targylemez feldolgozasa el6tt.

6.5.5  Targylemez torlese

Targylemez targylemez-listarol valo eltdvolitdsahoz kattintson ra a jobb egérgombbal a Targylemez-beallitas képernyd
targylemez-listdjan, majd valassza ki az almenu Targylemez térlése elemét. A kijelolt targylemezt tordlheti a Delete
billentydvel is.
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6.5.6  Targylemez kézi azonositasa

A BOND rendszerben barmelyik targylemezt barmikor azonositani lehet. Kattintson a funkciosavon Iévé Keresés ikonra

a Azonosfité manualis megadasa parbeszédpanel megnyitasahoz.

Abra 6-4: Azonosité kézi megadésa pérbeszédpanel

Azon.manu.megad.

Keresési mod valasztasa:

+  Automatikus Targylemez Reagenscsomag

Adja meg a tgylemez vagy reagens azon. (A tgylemez azon. megkiil. kis- és
nagybetdt).
Katt. a Validalas lehetdségre, ha kész.

Az eqy-, illetve kétdimenzids vonalkdd-cimkeékkel — példaul a BOND segitségével nyomtatottakkal — rendelkez6
targylemezeknél olvassa be a cimkét a targylemez Targylemez-tulajdonsdgok parbeszédpaneljének megnyitasahoz. Azt
is megteheti, hogy kézileg megadja a nyolcjegy( szdmazonositét a vezetd nullakkal egyiitt, majd az Ervényesités
gombra kattint.

6.5.7  Targylemez-panel hozzaadasa

A panel a jelol6k elére megadott készlete a kapcsolddo szovettipusokkal egyiitt. Panelek segitségével gyorsan
megadhat tobb targylemezt szokasosan egydtt hasznalt jelol6kkel - [asd: 8.4 Reagenspanel képernyo.

Targylemez-panel esethez vald hozzaaddsahoz végezze el az aldbbiakat a Targylemez-beallitas képernydn:

1 Kattintson a Panel hozzdaddasa lehetéségre. Megjelenik a Targylemezek hozzaadasa panelbdl parbeszédpanel.
2 Valassza ki a panelt a legorduld listarol. Megjelennek a panel targylemezei.

3 Szlkség esetén zdrja ki a kivant targylemezeket jelolonégyzeteik torlésével, majd kattintson a Targylemezek
hozzdaddsa gombra.

BOND hozzdadja a targylemezeket az esethez.
» Az ISH targylemezeknél a kiosztott térfogat automatikusan 150 pl értékd.
» Az IHC targylemezeknél a kiosztott térfogat az eset alapértelmezett értékét veszi fel.

» Az el6készitési protokoll az 0sszes targylemeznél az eset alapértelmezett értékét veszi fel.

Panelek segitségével targylemezek adhatok hozza Egyszeres vagy Parhuzamos multiplex
festési modokban, de Szekvencialis multiplex médban nem.
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6.5.8 Kiosztott térfogatok €s a szovet elhelyezése a
targylemezeken

A BOND szoftver két kiosztott térfogat bedllitast tartalmaz, melyeket az egyes targylemezekhez a Targylemez
hozzdaddsa parbeszédpanelen lehet megadni (Iasd: 6.5.2 Targylemez [étrehozasa).

A 100 pl bedllitas csak IHC targylemezeknél hasznalhaté a BOND-MAX feldolgozd modulon — a BOND-II és
BOND-PRIME rendszeren feldolgozott minden targylemez és minden ISH targylemez (az 6sszes feldolgozé modul
tipusnal) kotelezé jelleggel a 150 I beosztést hasznalja. A BOND-PRIME feldolgozd modul az alabbiakban ismertetettdl
eltéré adagolasi mddszert alkalmaz (lasd 7 Protokollok (a BOND vezérlén)).

A BOND-III és BOND-MAX feldolgozé modulokon az adagolasi térfogat bedllitas szabja meg azt a helyzetet, ahova a
reagens adagolasa torténik a targylemezen, valamint az adagolt térfogatot:

» 100ul kiosztasnal a Covertile fed6lapok nagyjabdl a targylemezek feléig visszahuzddnak, és az aspiracios
szonda a Covertile fedélapok tetején adagolja az antitestet (koriilbeliil a targylemezek felénél lefelé).

o A 150ul kiosztasnal a Covertile fed6lapok a targylemezek nagy részét lefedik. A reagens itt is a Covertile
fedélapok tetejénél keriil adagoldsra, igy a targylemezek nagyobb terlilete kap reagenst.

A targylemezek reagenst kapd teriiletének eltérése azt jelenti, hogy Iényeges a szovet megfeleld elhelyezése. 100 i
kiosztasanal rendszerint csak egy mintat lehet festeni, melyet a targylemez alsé felén kell elhelyezni (a cimkétél tavol).
150MI pl kiosztdsanal két szovetminta konnyedén elfér a targylemezeken, ha pedig csak egy van, azt a targylemez
kozepére kell helyezni. A kiilonbozé kiosztott térfogat bedllitdsok esetén hasznalhatd targylemez-teriiletek itt lathatok:
Abra 6-5. A Leica BOND Plus targylemezek és a Leica BOND Apex targylemezek jelolése mutatja azokat a teriileteket,
ahova a szovetet el kell helyezni.

Abra 6-5: A kiilonbdz6 adagolasi térfogat beallitdsok esetén hasznélhato térgylemezteriiletek

Hasznélhatd
teriilet

» Avonalkazott terlilet mutatja, hova lehet a szovetet elhelyezni kiilonboz6 kiosztott térfogatokkal rendelkezd
targylemezeken.

» A megjelenitett helyzetjelolé pontok Leica BOND Plus targylemezeken és Leica BOND Apex targylemezeken
taldlhatok (I4sd: 2.6.1 Targylemezek).

A BOND-III és BOND-PRIME feldolgozd modulok alapértelmezés szerint 150 ul mennyiséget adagolnak — ha 100 l
adagoldsi térfogatu targylemezek vannak betdltve, nem tudja elinditani a feldolgozast.
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Az IHC-targylemezeknél a(z) BOND-MAX és a(z) BOND-IIl esetében egyarant a kiosztott antitest térfogata a Targylemez
hozz4adasa parbeszédpanelen lathatd — 100 uL vagy 150 pl. ISH térgylemezeknél (mindkét feldolgozé modul tipus
esetén) a 150 yl bedllitdst kényszeriti ki a rendszer, és a feldolgozé modulok a 150 pl-es Covertile- és
szondaelhelyezéseket hasznaljak. A BOND azonban 150 pl-nél tobbet adagol:

» RNS szondak esetén a BOND 220 pl-t adagol kért Iépésben: 150 pl-t és 70 pl-t;
» DNS szondak esetén a BOND 240 pl-t adagol kért Iépésben: 150 pl-t és 90 pl-t.

A mosas és egyéb lépések a protokoll fliggvényében eltérd térfogatokat alkalmaznak.

Alapértelmezett kiosztott térfogatok

IHC-nél a BOND-MAX esetén a kiosztott térfogat (150 pl vagy 100 pl) a targylemezeknél egyenként bedllithatd, azonban
a BOND két alapértelmezett szint bedllitasat teszi lehetévé. Bedllithatd az egész rendszerre vonatkozo alapértelmezett
érték (lasd: 10.5.2 Eset és targylemez bedllitasok). Ezt fellil lehet irni az egyes eseteknél az esetek alapértelmezett
értékeivel, melyeket az Eset hozzdaddsa parbeszédpanelen lehet bedllitani (Idsd: 6.3.3 Eset hozzdaddsa). Végiil pedig a
kiosztott térfogat beallithaté az egyes targylemezeknél a Targylemez hozzdadasa parbeszédpanelen (lasd:

6.5.2 Targylemez létrehozdsa).

Ahhoz, hogy a targylemezeket egyitt, ugyanazon futas soran lehessen feldolgozni, meg kell egyeznie a kiosztott
térfogatuknak (14sd: 6.9 A targylemezek kompatibilitdsa).

6.6  Atargylemezek cimkezese

A BOND rendszeren festett 0sszes targylemezt meg kell cimkézni, hogy a szoftver azonositani tudja, és a megfelel6
protokollokat futtassa rajtuk. A BOND rendszerben létrehozott targylemez-cimkéknek cimkeazonositéjuk van (mely
alfanumerikus karakterekkel, illetve egy- vagy kétdimenzids vonalkdd formajaban jelenik meg), amely a targylemezek
feldolgozd modulokon torténé automatikus azonositdsara szolgalnak. A LIS-ben Iétrehozott cimkék (egy- vagy
kétdimenzids vonalkddazonositokkal) szintén azonosithatok automatikusan. A térgylemez-cimkéken azonban tovabbi,
emberek szamdra olvashato adatokat is mindig fel kell tiintetni, hogy a targylemezeket akkor is azonositani lehessen, ha
a cimkeazonositok automatikus azonositdsa nem sikerilt, mert példaul elmosédottak (lasd: 10.3 Cimkeék ).

A cimkéket a targylemezekre azel6tt kell felhelyezni, miel6tt azokat betdltik a feldolgozé modulba. Ugyeljen arra, hogy a
cimkék megfeleléen legyenek felhelyezve, hogy az ID olvasé hatékonyan be tudja olvasni (2D vonalkédok esetén) a
cimkeazonositokat.

A Leica Biosystems altal BOND targylemez-cimkézdvel vald hasznalatra szallitott targylemezcimkéket kell hasznalni.
» 6.6.1 Cimkék nyomtatasa és felvitele a targylemezekre

e 6.6.2 Targylemez-azonositok és cimkeazonositok
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6.6.1 Cimkek nyomtatasa és felvitele a targylemezekre

1

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 A07

Egyetlen targylemez cimkéjének nyomtatasahoz kattintson a jobb egérgombbal a targylemezre, majd valassza ki
a Cimke nyomtatésa lehetéséget. Ebben az esetben a Targylemez-cimkék nyomtatasa parbeszédpanel nem
jelenik meg. A meghatarozott csoportokat tartalmazo BOND-ADVANCE rendszerekben a cimkék nyomtatdsara az
alapértelmezett targylemez-cimkézo szolgal. Egyéb esetben a listan szerepl elsé targylemez-cimkéz6 kerdil
alkalmazésra (I4sd: 10.6.3 Targylemez cimkézdk).

Az 0sszes targylemez bedllitasat kovetéen kattintson a Cimkék nyomtatdsa lehetéségre a Targylemez-bedllitds
képernydn.

Valassza ki, mihez szeretne targylemez-cimkéket nyomtatni:

o Az 0sszes még nem nyomtatott targylemez-cimke — az 0sszes eset olyan targylemezei, amelyeknél még
nem Kkerllt sor cimke nyomtatasara.

» Az 6sszes még nem nyomtatott targylemez-cimke az aktualis esetnél — az aktudlis eset olyan
targylemezei, amelyeknél még nem kerllt sor cimke nyomtatasara.

» Aktualis eset — az aktudlisan kijelolt eset 6sszes targylemeze, koztik a korabban mar kinyomtatottak is.

A targylemez-cimkék nyomtatdsa eseteik létrehozasi sorrendjében, az egyes eseteken belil pedig a targylemezek
létrehozasi sorrendjében torténik.

Valassza ki a hasznalni kivant targylemez-cimkezot.

(Az alapértelmezett cimkéz6t az adminisztracios feliilet Hardver képernydjén éllithatja be - 14sd:
10.6.2 Csoportok.)

Kattintson a Nyomtatds lehet6ségre. E

A targylemez-cimkék nyomtatasa kozben villogd ikon jelenik meg a Targylemez-beéllitas
képerny6 bal alsé részen.

Gy6z4adjon meg arrdl, hogy a targylemez homalyos teriilete, ahova a cimkeét kell majd felhelyezni, teljesen tiszta
és szaraz.

Helyezze fel a cimkét Ugy, hogy a targylemez azonositd parhuzamos legyen a targylemez végével. A cimkének a
jo oldaldval felfelé kell lennie (a térgylemez ugyanazon oldaldn, mint a szévet).

* |gazitsa a cimkét derékszogben, mivel a feldolgozd modul a tévesen igazitott cimkéket nem tudja
megfelelden leképezni.

» Alkalmazzon erés nyomast a BOND nyomtatdcimke teljes teriiletére, hogy biztositsa a megfelel6
felragadast.

» Anyomtatocimkeét teljesen fel kell ragasztani a fellletre. A nyomtatocimkének nem szabad tulnyulnia a
targylemez szélén.

» Ha a cimke folyadékba van meritve, hagyja megszaradni a térolas el6tt.
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Abra 6-6: Helyezze a cimkét a térgylemez szélein beliilre

f2 ww | Helyes: g | Helytelen: i Helytelen:
ey A cimke cre s A cimke a I'. reeas A cimke ferde.
derékszogben, a targylemez szélei |
/ targylemez X folott helyezkedik X
szélein belul el.
helyezkedik el.

VIGYAZAT: A cimke minden részét az dsszes targylemezszélen beliil helyezze el. A kiéll6 ragadés
felilet miatt a targylemez cimkéje (és a targylemez) hozzéragadhat a Covertile fedélaphoz vagy mas
berendezéshez, amit6l karosodhat a targylemez.

A BOND nyomtatdszalag és a cimketekercs cseréjekor cserélje ki a tintaszalagot ugyanolyan
termékszamura. A cimketekercsek és a festékszalag cseréjére vonatkozd utasitasok a dobozban

talalhatok.

Azon nyomtatocimkék esetén, amelyek hosszu ideig vannak a reagensbe meritve, vagy agressziv
eljarasnak vannak kitéve, vegye figyelembe a kovetkezéket:
» Atargylemezcimkét a kezelés elvégzése utan helyezze fel.

 Alkalmazzon masodlagos azonositot a targylemez felliletén.

o Kerllje vagy korlatozza a BOND nyomtatoszalag €s cimkék bemeritését.

 Alkalmazzon védéréteget.

A hasznalt tintatekercseken megmaradnak a nyomtatott informécidkat abrazolo forditott képek. Ha az
informaciok kozott személyazonositdsra alkalmas informaciok vannak, a hasznalt tintatekercseket a

laboratdriumi eljarasoknak és/vagy a helyi adatvédelmi eléirasoknak megfeleléen kell artalmatlanitani.

A ragasztoanyag és a tinta tartdssaga az ligyfél vizsgalati koriilményeitél fligg. A BOND
nyomtatdszalag és a cimkék hasznalatat a laboratoriumnak kell ellendriznie a sajat eljdrasai és

feltételei alapjan.

6.6.1.1  Kils0 deparaffinalas és epitdpvisszanyerés

Ha a deparaffindlasra és az epitopvisszanyerésre a BOND rendszeren kiviil kerlil sor, akkor a legjobb, ha a targylemezek
cimkézése utan torténik. Ily modon elkeriilhetd a targylemezek kiszaradasa, mikézben megadja a targylemezek adatait,
és bedllitja, hogy a BOND a kivant protokoll(oka)t futtassa, tovabbd megelézhet6k e Iépés utan a nedves targylemezek
cimkézésével kapcsolatos nehézségek.

BOND 7 felhasznéloi kézikinyv, 49.7556.514 A7 196

Copyright © 2024 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlon)

Ha a feldolgozé modulon kiviili deparaffinalasra xilént hasznal, keriilje a cimke megérintését, hogy a
nyomat ne maszatolddjon el.

A benzolszarmazékokba, D-limonénekbe és alifds szénhidrogénekbe, acetonba, vizbe és vizes alapu
reagensekbe hosszabb id6re torténd beaztatas, illetve az azokkal valo érintkezés kovetkeztében
csokkenhet a targylemez azonositd cimke ragasztdjanak hatékonysaga, illetve olvashatatlanna valhat a

nyomtatott szoveg. Javasoljuk, hogy a cimkéket ne meritse hosszabb ideig folyadékba. A konkrét
termékinformaciokat az LBS weboldalon taldlja.

VIGYAZAT: A BOND-IIl és BOND-MAX feldolgozé modulokban deparaffindlashoz csak BOND Dewax
Solution oldatot hasznaljon.

A BOND-PRIME feldolgozé modulokban deparaffindlashoz csak BOND-PRIME Dewax Solution oldatot
hasznaljon.

Ne hasznaljon xilént, xilénhelyettesit6ket és egyéb olyan reagenseket, amelyek tonkretehetik a
feldolgozd modulok alkatrészeit, és folyadékszivargast okozhatnak.

6.6.2  Targylemez-azonositok és cimkeazonositok

A BOND rendszer egyedi , Targylemez-azonositot” szolgaltat minden alkalommal, amikor U] targylemez jon Iétre.

,,,,,,

nyomtatdsara kerll sor. A cimkeazonosito egy 2D vonalkad.

LIS targylemezeknél a Targylemez-azonositét megadhatja az LIS, és barmilyen szamértéket felvehet (8
vagy kevesebb szamjegybdl).

6.6.2.1  Targylemez azonositasa

‘ Ez a szakasz nem vonatkozik a BOND-PRIME feldolgozé modulra.

Ha a targylemezekre cimkék vannak helyezve, a rendszer azonositani tudja a targylemezeket a targylemezfestd
egységek egyes helyzeteiben (ldsd: 5.1.5.1 Automatikus targylemez azonositas).

A targylemez-azonositd nélkili vagy fel nem ismerhetd azonositot tartalmazd targylemezeket vagy kézileg kell
azonositani a rendszerben (I4sd: 5.1.5.2 Fedélzeti kézi targylemez azonositas), vagy cimkét kell nyomtatni és a
targylemezre helyezni, majd ismét elvégezni a targylemez leképezését.

A targylemez-cimkéken feltiintetett adatokat az adminisztracios feliilet Cimke konfigurdcidja képerny6jén lehet
bedllitani (Idsd: 10.3 Cimkek ).

BOND 7 felhasznéloi kézikinyv, 49.7556.514 A7 157
Copyright © 2024 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlon)

6./ Targylemez-beallitas 0sszegzd beszamoloja

A térgylemez-bedllitds 0sszegzése felsorolja az 6sszes olyan térgylemezt (az 6sszes esetnél), amely aktudlisan a
Térgylemez-beéllitds képernyén be van dllitva. A targylemezek esetek szerint vannak csoportositva, és kilonféle
adatokat — példdul a jelol6t és kiosztott térfogatot - tartalmaznak. A beszamol¢ aljan a beszamoldban talalhatd
targylemezek altal igényelt 6sszes reagens és reagensrendszer listdja taldlhatd, mindegyik a vizsgalatok szamaval
egyutt. Minden BOND feldolgozé modulhoz kiilon listak tartoznak.

Legalabb egy BOND-PRIME feldolgozd modult izembe kell helyeznie, hogy részletes adatokat
lathasson a jelentésben.

A beszamold hasznos segitséget nyujt a futasok el6készitése soran. Segitségével gondoskodhat arrdl, hogy az egyes
tartdkba helyezett targylemezek kompatibilisek egymassal (ldsd: 6.9 A targylemezek kompatibilitasa), és feltiinteti a
betoltendd reagenseket és reagensrendszereket.

Targylemez-bedllitdsi beszamolo készitéséhez kattintson a Targylemez-bedllitdsi 6sszegzés lehetéségre.
A beszamold az egyes targylemezek alabbi adatait szerepelteti.

Targylemez azonosit6 A BOND rendszer egyedi azonositot rendel hozza minden targylemezhez

Jelold A jelolé(k)

Festési protokoll A festési protokoll

Elokészités Az el6készitési protokoll (ha van)

HIER HIER protokoll (ha van)

Enzim Enzim visszanyerési protokoll (ha van)

Kiosztott térfogat A kiosztandd reagens térfogata (I4sd: 6.5.8 Kiosztott térfogatok és a szovet elhelyezése a

targylemezeken)

Szovettipus Vizsgalati szovet, vagy pozitiv vagy negativ kontrollszovet

Szekvencialis multiplex festési targylemezek esetén legfeljebb két sor jelenik meg a Jelold, Protokollok, Adagoldsi
térfogat és Szovettipus oszlopokban, a Targylemez-azonosito szerint csoportositva.

Pogledajte 3.7 Beszamolok za dodatne detalje o prozoru izvje$c¢a i opcijama ispisa.
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Manualis targylemez- és eset bevitel

‘ . Ez a szakasz nem vonatkozik a BOND-PRIME feldolgozé modulra.

A BOND rendszer alapértelmezés szerint Ugy van beallitva, hogy Uj eseteket és targylemezeket azt kdvetden lehet
létrehozni, hogy a targylemeztarto bekerdlt a feldolgozéd modulba, és sor kerdilt a targylemezek leképezésére.

Alabb az els6 rész utasitasokat tartalmaz a ,manualis” eset- és targylemez-létrehozassal kapcsolatban. A masodik rész
ismerteti az opciok bedllitasat alternativ munkafolyamatok esetén.

o 6.8.1Ujesetek és/vaqgy targylemezek létrehozésa leképezés utan

e 6.8.2 Beépitett targylemez-azonositasi lehetdségek

6.8.1 Uj esetek és/vagy targylemezek Iétrehozasa leképezés
utan

Az alabbi eljaras segitségével adhat meg eset- €s targylemez-adatokat a targylemezek betoltését és leképezéseét
kdvetden (az eljards hasonlita 5.1.5.2 Fedélzeti kézi targylemez azonositds részben ismertetett segitett azonositéju
eljdrasra, azonban itt Uj esetek és targylemezek létrehozésara is sor kerdil).

1 Toltse be a targylemezeket a feldolgozé modulba a szokasos maodon.

Nem sziikséges eseteket vagy targylemezeket Iétrehozni a BOND szoftverben, illetve cimkéket nyomtatni -
hasznalhatok kézirdsos vagy harmadik félt6l szarmazo cimkék.

A rendszer nem ismeri fel a targylemezeket, ezért megjeleniti a cimkék képeit.

Abra 6-7: Automatikusan fel nem ismert targylemez

Ha a cimkeképek egy adott feldolgozé modulndl kovetkezetesen nem jelennek meg, lehetséges,
hogy ugy van beallitva, hogy ne rogzitse a targylemez-cimkeék képeit. Forduljon az
ugyféltamogatashoz a feldolgozd modul ezen bedllitdsa atkonfiguraldsanak tigyében.

2 A Targylemez azonositds parbeszédpanel elinditdsahoz végezze el az alabbiak egyikét:

a Kattintson duplan a targylemez képére.

b Kattintson a jobb egérgombbal a képre, majd vdlassza ki az almeni Manudlis vélasztdsa elemét.
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6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlon)

Megjelenik a Térgylemez azonositas parbeszédpanel, melyen rendelkezésre 4ll az Uj eset és az Uj targylemez
gomb (1. és 2. elemek itt: Abra 6-8).

Abra 6-8: Megjelenik a Targylemez-azonositas parbeszédpanel a targylemez allapotaval.

x
Térgylemez beazonositasa
Esetlista Tgylem.-ek Taylem.-tilca: 2
3
= iy @
LS0012 - 45216 Joseph Shady, Albert "%:-'.‘..- O s | 3
=) Gannorts
20130416-ISHRefine  Kevin Pannell Benjamin.... e
s [
20130416-HC Arthur Josey Fannie Hurley 00000215
20130402-IHCS Kevin Pannell Adam Smith L 2 |
CS104 - 254862 Cecilia Hi Ann Ch i
- 254 edcilia n Chov
o i QR 0 |
CS145-264769 1A Kevin Pannell Olive Yew 00000216
CS150 - 264719 Thomas. Liz Erd R |
- 00000307
CS154 - 255789 Debbie... Ray O'Sun [ —
‘Laugorch W)
CS204 - 265789 45 Suzanne... Clark Kent =
€S20 - 255790 Arthur Josey Chirs P. Bacon
€S205 - 255791 Nicholas... Marsha Mellow —
€S205 - 255792 Nicholas.. Suzzan Max m
8211 - 256001 Deanna... Zaone Marshall - :
CS101 - 252401 Jacod Glaser Sally Faukner @
Beszimol az esetrdl | Ujeset | Ujtgylem.
[

Egyes laboratériumokban az Uj eset, illetve az Uj eset és az Uj térgylemez gomb egyarént letiltva
lehet — 14sd: 6.8.2 Beépitett targylemez-azonositdsi lehet6ségek.

Az aktiv tdrgylemez ki van emelve a tdrgylemeztarton (3. elem).

A pérbeszédpanel tartalmazza a cimke kinagyitott képét (4. elem), mely segitséget nyujt a targylemez
azonositasaban. Tartsa az egérmutatot a targylemez folott a jobb oldali panelen, igy a cimkét még nagyobb
nagyitasban lathatja.

A bal oldali panelen az aktualis targylemezeket tartalmazo 0sszes eset listdja lathato. Az alapértelmezett
bedllitdsok szerint csak a nyomtatott cimkéjl targylemezeket tartalmazé esetek jelennek meg (ez médosithatd
ugy, hogy azok az esetek is ide tartozzanak, amelyekben nem nyomtatott cimkéj targylemezek vannak - asd:
6.8.2.2 Kiils6 targylemez-cimkék).

A kozéps6 panelen a bal panelen kijelolt esetnél beallitott azon targylemezek lathatok, amelyek nincsenek
egyeztetve a feldolgozé modulon leképezett egyik targylemezzel sem. Az alapértelmezett bedllitasok szerint itt is
csak a nyomtatott cimkeéji targylemezek jelennek meg, azonban ez médosithatd Ugy, hogy az esethez bedllitott
0sszes targylemez megjelenjen.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a megfeleld cimkeképet vélasztja ki, mivel a targylemezekre kihathat,
ha helytelendl valaszt.
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6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlon)

3 Ujeset létrehozasahoz kattintson az Uj eset lehetdségre (1. elem).
Hozzon létre Uj esetet a kijelolt targylemezhez a szokdsos mddon (ldsd: 6.3.3 Eset hozzdaddsa).

4 Miutan az OK gombra kattintott az Eset hozzdaddsa parbeszédpanelen, jeldlje ki az Uj esetet az esetlistan a
Tdrgylemez-azonositas parbeszédpanelen.

5 Azimént létrehozott esetnél Uj targylemez létrehozasahoz kattintson az Uj térgylemez lehet6ségre (2. elem).
Ekkor megnyilik a Targylemez hozzdaddsa parbeszédpanel.

6 Hozzon létre Uj targylemezt a szoftverben a jobb oldali panelen kijeldlt fizikai targylemezhez a szokasos modon
(Idsd: 6.5.2 Térgylemez létrehozdsa).

A hozzdadast kdvetéen az U] targylemez megjelenik a parbeszédpanel kozépsé paneljén (vagyis addig, amig az Uj
eset kijelolve marad a bal oldali esetlistén).

7 Ugyelve arra, hogy a jobb oldali panelen tovébbra is a helyes cimke képe legyen kivélasztva, kattintson a
Beillesztés lehetdségre, hogy egyeztesse a kozépsé panelen lévé Uj targylemezzel.

A targylemez torlédik a kozépso panelrél, és a cimke képét a jobb oldali panelen felvaltjak a targylemez
rendszeradatai, ahogy azokat az imént |létrehozott Uj targylemeznél megadta.

Ha helytelentil egyezteti a targylemezeket, visszavonhatja ezt a Iépést, ha kijeldli a jobb oldali panelen a
targylemezt, majd az Eltavolitds lehet6ségre kattint.

8 Atargylemez ekkor a szokdsos mddon feldolgozhato.

Ismételje meg az U] esetek és targylemezek Iétrehozasi eljarasat a targylemeztarton 1éve tobbi targylemezzel.

6.8.2  Beépitett targylemez-azonositasi lehet0ségek

Az adminisztracids feliilet bedllitasai lehetvé tehetik vagy kikényszerithetik az eltérd targylemezazonositasi
munkafolyamatokat a Targylemez-azonositas parbeszédpanel opcidinak szelektiv engedélyezésével és letiltasaval.

6.8.2.1  Amanualis eset- és targylemez-letrehozas korlatozasa vagy
letiltasa

Alapértelmezés szerint a(z) BOND rendszer lehet6vé teszi nem a(z) BOND szoftverben létrehozott (vagy LIS-bél
importalt) targylemezek betdltését, és az esetek és targylemezek létrehozését a targylemezek leképezése utdn a
Tdrgylemez azonositdsa parbeszédpanelen. Tetszés szerint azt is megadhatja, hogy a rendszer ne engedie az Uj esetek
ilyen médon torténd létrehozasat (de tovébbra is engedélyezze az Uj targylemezek Iétrehozasat a meglévd esetekhez),
illetve teljesen tiltsa le a targylemezek (és esetek) |étrehozasét a térgylemezek betdltése utdn. Az Uj eset bedllitésatol
fiigg6en az Uj eset és az Uj targylemez gomb a Térgylemez azonositésa parbeszédpanelen le van tiltva (Iasd: Abra 6-8).

A manualis eset- és targylemez-létrehozasi lehet6ségeket az adminisztrécios feliilet Bedllitdsok képernydjén
korlatozhatja (Iasd: 10.5.2 Eset és targylemez beallitasok).
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6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlon)

6.8.2.2  Kils0 targylemez-cimkek

Megadhatja, hogy a BOND kovetelje meg - vagy ne kovetelje meg —, hogy a BOND nyomtassa ki az 0sszes targylemezt,
mielétt sor kertilhetne feldolgozasukra. Az LIS és nem LIS targylemezeknél eltér6ek a beallitasok.

A nem LIS targylemezeknél az alapértelmezett bedllitas megkoveteli a BOND altal torténé nyomtatast. Ez azt jelenti,
hogy a BOND 4dltal nyomtatott cimkékkel nem rendelkezé fizikai targylemezek nem kertilnek automatikusan egyeztetésre
a szémukra a szoftverben létrehozott targylemezekkel (még akkor sem, ha az azonositék megegyeznek). Ezenfeliil nem
lehet a targylemezeket kézileg a Targylemez azonositas parbeszédpanel segitségével egyeztetni, mivel ott csak a BOND
altal nyomtatott targylemezek jelennek meg. Ennek kovetkeztében a BOND- LIS integraciot nem alkalmazo, a cimkéket
kézirassal vagy harmadik fél berendezésein el6allitd laboratoriumoknal ezt a lehetdséget ki kell kapcsolni. lly mddon
minden, a rendszeren beliil Iétrehozott targylemez egyeztethetd lesz a feldolgozd modulba betdltott targylemezekkel,
fliggetlendl attol, hogy a BOND kinyomtatta-e a cimkéket vagy sem.

A BOND altal nem nyomtatott cimkéket tartalmazd targylemezek feldolgozasanak engedélyezéséhez tordlje a
Nyomtatas kényszeritése a BOND-ban lehet6séget az adminisztracios fellilet Bedllitdsok képerny6jén (lasd: 10.5.2 Eset
és targylemez bedllitasok). (Nem szlikséges tordIni a Nyomtatds kényszeritése BOND-ban lehetéséget csak azért, hogy
engedélyezze a manualis eset- és targylemez-létrehozast - ldsd: 6.8.2.1 A manualis eset- és targylemez-létrehozas
korlatozdsa vagy letiltdsa.)

A Nyomtatds kényszeritése a BOND-ban lehetdség torlése el6tt Iétrehozott targylemezek nem
dolgozhatdk fel cimkéik nyomtatasaig, noha a lehet6ség torlése utan létrehozott targylemezeknél nem
szikséges a cimkéket nyomtatni.

A LIS targylemezeknél az alapértelmezett beallitds nem koveteli meg a BOND éltal torténé nyomtatast. Ez azt jelenti,
hogy a LIS &ltal nyomtatott cimkékkel rendelkezé targylemezek automatikusan egyeztetheték a BOND szoftverben
talalhatd targylemezekkel (a LIS-bél importalva). Ha pedig nem lehet automatikus egyeztetést végezni (pl. Ha a
targylemez cimkéje elmosddott), akkor kézileg egyeztetheti a targylemezeket a Targylemez azonositds
parbeszédpanelen. Ha azonban a munkafolyamatban LIS-ben |étrehozott targylemezek szerepelnek, de szeretné
kényszeriteni a cimkék BOND altal torténé nyomtatasat, kapcsolja be a lehetéséget (vélassza ki a LIS nyomtatds
kényszeritése a BOND-ban lehetdséget az adminisztracios feliilet LIS képerny6jén — 1asd: 10.2 LIS).
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6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlon)

6.9 Atargylemezek kompatibilitasa

‘ Ez a szakasz nem vonatkozik a BOND-PRIME feldolgozé modulra.

Annak érdekében, hogy az egyes futdsok lIépései Ugy legyenek szinkronizalva, hogy az a talcan lévé 6sszes targylemez
esetében optimalis eredményeket biztositson, a BOND szoftver ellendrzi a targylemezek kompatibilitdsat a
targylemeztartok betoltésekor. A nem kompatibilis targylemezek a Rendszer dllapot képerny6n jelennek meg. Az
inkompatibilis targylemezeket a futds megkezdése el6tt el kell tavolitani vagy ki kell cseréini (lasd: 5.1.4.4 Inkompatibilis
targylemez bedllitds helyrehozasa).

Ahhoz, hogy a rutinszer( targylemezek kompatibilisek legyenek, az alabbiaknak kell teljestlnitk:

* ugyanazon kiosztott térfogatuk legyen;

* legyenek mind egyszeres festés(ek, vagy parhuzamos multiplex festéstek, illetve szekvencialis multiplex
festéslek;

 ugyanazzal az UPI-val rendelkezzenek, mint amely a Targylemez hozzdaddasa folyamat soran kifejezetten
kivalasztasra kerdlt;

 hasznaljak ugyanazt az el6készitési protokollt;

 ugyanazt a festési protokollt hasznaljak; és

« hasznaljanak kompatibilis el6kezelési protokollokat és/vagy ISH denaturacios és hibridizacios protokollokat.
A protokollok kompatibilitdsanak szabalyai itt taldlhatok: 6.9.7 A protokollok kompatibilitasa.

A térgylemez-bedllitési beszamolok (6.7 Targylemez-bedllitds 6sszegzd beszamoldja) segitséget nydjtanak ahhoz, hogy
az egyes tartokra kompatibilis targylemezek kertljenek.

6.9.1 A protokollok kompatibilitasa

A festési és el6készitd protokollokra merev kompatibilitasi korlatozdsok vonatkoznak, a hé- és enzim el6kezelési
protokolloknal és az ISH hibridizacios és denaturdcios protokolloknal azonban némi lehetdség nyilik a varidciokra. Ezen
protokollok esetén a kompatibilités a feldolgozé modul tipusatél (BOND-III vagy BOND-MAX), a protokoll Iépéseinek
szamatdl és idétartamatdl, valamint a feldolgozd modul e lépések soran felvett dllapotaitdl fligg. A protokollok akkor
kompatibilisek, ha ezek a tényezék mind megegyeznek, vagy olyan maédon térnek el, amely a festési mindségre nem hat
ki.

Az 0sszes protokolltipus kompatibilitasi szabalyai az alabbiakban vannak felsorolva.

6.9.1.1  Festési protokollok

Minden targylemeznél ugyanazt a festési protokollt kell hasznalni. Szekvencidlis dupla festési futasok esetén ugyanazt a
két festési protokollt kell hasznalni, ugyanabban a sorrendben.

Az IHC és az ISH targylemezek egyszeres festés( futasoknal nem keverhet6k, szekvencialis multiplex festés(
futdsoknal azonban kombinalhatok.

BOND 7 felhasznéloi kézikinyv, 49.7556.514 A7 163

Copyright © 2024 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlon)

6.9.1.2 ElSkészitési protokollok

A ,deparaffinalds” és ,siités és deparaffinalds” protokollok esetén
 Ugyanazt a protokollt kell a tarton 1évé osszes targylemeznél hasznalni; és

» Az el6készitési protokollt tartalmazo targylemezek nem vegyithet6k az el6készitési protokollt nem
tartalmazodakkal.

6.9.1.3  ElGkezelési protokollok

A csak hévisszanyerést, csak enzimvisszanyerést, a hé- s enzimvisszanyerést tartalmazo, valamint az
epitopvisszanyerés nélkiili targylemezek mind futtathatok kozosen. Az aktudlis el6kezelésben nem részesiil§
targylemezek hidralasra keriilnek, mikézben a protokoll a tobbi targylemezen fut (a hé kivaltotta visszanyerés mindig
megel6zi az enzimmel kivaltott visszanyerést).

Ugyanigy az ISH denaturdciot és hibridizaciot tartalmazd és nem tartalmazé 6sszes targylemez-kombinécio
kompatibilis.

Az alabbi részekben megadjuk az el6kezelési protokollok ugyanolyan el6kezelési tipusu protokollokkal vald
kompatibilitasanak feltételeit.

El6zetes hokezelés

1 Az elbzetes hokezelési protokollok akkor kompatibilisek egymassal, ha az alabbiakkal rendelkeznek:
 ugyanannyi lépés; és
* ugyanakkora inkubacios idék minden Iépésben, kivéve a melegitett épéseket.

Az egyideju melegitési lépéseknél a lépésnél bedllitott leghosszabb id6tartam kertl alkalmazasra az
osszes targylemeznél. A rovidebb beadllitott id6tartamu targylemezek csak a szamukra beallitott ideig
keriilnek melegitésre, majd ezutan a targylemez-f(it6 tapellatasa kikapcsol.

2 Az 1.és?2. epitopvisszanyerd oldatokat alkalmazd protokollok vegyithet6k a futdsokon belil.

3 Az el6zetes hékezelést hasznalo targylemezek futtathatok el6zetes hékezelést nem hasznalo targylemezeket
tartalmazo tartokon — az el6kezeléshen nem részesiilé targylemezeket kornyezeti hGmérsékleten
epitopvisszanyerési oldat hidratalja a tobbi targylemez feldolgozdsa kozben.

Enzimes el6kezelés

1 Az enzim el6kezelési protokollok akkor kompatibilisek egymadssal, ha az aldbbiakkal rendelkeznek:
* ugyanannyi lépés; és
* ugyanakkora inkubdcios id6k minden Iépésben.

2 Egy futdsban legfeljebb két enzimtipust lehet alkalmazni.

3 Az enzim el6kezelést hasznalo targylemezek futtathatok enzim el6kezelést nem hasznald targylemezeket
tartalmazd tartokon — az el6kezelésben nem részesiilé targylemezek hidratélva vannak a tobbi targylemez
feldolgozasa kozben.
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6 Targylemezek bedllitdsa (a BOND vezérlon)

6.9.1.4 ISH-denaturacio

A denaturacios protokollok akkor kompatibilisek, ha ugyanakkora inkubacios idével rendelkeznek. Az inkubdcios
hémérsékletek eltérhetnek.

6.9.1.5  ISH-hibridizacio

A hibridizécios protokollok akkor kompatibilisek, ha ugyanakkora inkubdacids idével rendelkeznek. Az inkubdacids
hémérsékletek eltérhetnek.
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Protokollok (a BOND vezérl6n)

A BOND-szoftverben a protokollok a szovetmintak festésének Iépéssorozatat jelentik.

A BOND-rendszere egy sor el6re definialt Leica Biosystems protokollal rendelkezik, melyek nem szerkeszthet6k és nem
torolhet6k. Az el6re meghatarozott protokollokat a Leica Biosystems validalasnak vetette ala. Azonban testreszabott
protokollok is létrehozhatok meglévé elére meghatarozott protokollok masoldsaval és szerkesztésével.

kovetelményeknek megfelelden kell érvényesiteni. Egy protokoll létrehozdsara és elmentésére

c FIGYELMEZTETES: Minden testre szabott protokollt a helyi laboratériumi eljarasoknak és
vonatkozo képesség nem jelenti azt, hogy a Iétrehozott protokoll megfelel a kit(izott feladatra.

A fejezet a kovetkez6 részekkel rendelkezik:

7.1 Protokolltipusok

7.2 Protokoll-beallitas képernyd

7.3 Uj protokollok létrehozasa

7.4 Felhasznaloi protokollok szerkesztése

7.5 Protokoll-jelentések

7.6 El6re meghatarozott protokollok
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7 Protokollok (a BOND vezérlén)

/.1 Protokolltipusok

A BOND-rendszer minden protokollja adott ,tipusu’, az altaluk elvégzendé megadott funkcioknak megfeleléen. Példaul a
HIER protokollok el6festése az egyik tipus, az IHC szekvencialis multiplex festési protokollok egy masik.

A protokoll tipusa nem modosithatd.

« Uj protokoll étrehozasahoz egy ugyanolyan tipust meglévd protokollrdl kell mésolatot készitenie, mint amilyen
az Uj protokoll tervezett tipusa. Ezt kovetéen a protokoll Iépései igény szerint szerkeszthetok.

A feldolgozasok soran jellemzéen szamos kiilonbozé tipusu protokoll fut le a targylemezek elékészitése, a jelol6k
alkalmazasa és a kromogén alkalmazdsa soran. Ezek a szekvenciak és az altaluk hasznalt protokollok altalaban
sziikségesseé teszik a tobbszoros festés modositasat.

e 7.1.1 Festési modok

e 7.1.2 Protokollsorozatok

7.1 Festesi modok

A BOND rendszer harom festési moddal rendelkezik:
» Egyszeres — egyetlen jelol6 és kromogén alkalmazasa egyetlen targylemezre.

 Pérhuzamos multiplex - két kiilonboz6 jelold és kromogén alkalmazésa egyetlen targylemezre. A jeloldket
osszekeverik egy ,koktélban’, és egyetlen festési protokollal alkalmazzak.

 Szekvencidlis multiplex - két kiilonboz6 jelol6 és kromogén alkalmazasa egyetlen targylemezre. A jeloléket
egymas utan kell alkalmazni kilon festési protokollokban.

Minden festési protokollnak van egy ,festési modszere”’, amely jelzi a tobbszoros vagy egyszeres festéssel kapcsolatos
szerepét.

Az egyszeres festésnek csak az egyetlen festési madja van.
A parhuzamos multiplex festésnek csak egy festési modszere van, a ,Parhuzamos multiplex”.

Az elére meghatdrozott szekvencidlis multiplex festési protokollok festési modszere ,Egyszeres”’, amely nem
modosithatd. Azonban lehet6sége van ezen elére meghatdrozott protokollok masolasara és a festési modszer
modositasara, hogy megfeleljen az igényeinek.

A szekvencidlis multiplex festés a kovetkez6 festési modszerekkel rendelkezik:
 El6zetes - a szekvencidlis multiplex festés elsé protokolljahoz hasznélatos

» VEégs0 - a szekvencialis multiplex festés utolso protokolljaként hasznélatos

Példaul egy felhasznald altal Iétrehozott protokoll konfiguralhatd egyetlen protokollként valé hasznélatra, vagy
konfiguralhatd el6zetes protokollként és/vagy végsd protokollként is. Ellendrizze a teljes protokollt, hogy
megbizonyosodjon arrdl, hogy minden Iépés megfelel6-e az 6sszes festési mdodszerhez (példaul egyetlen protokolinal
van-e ellenfestés, ami nem sziikséges az elézetes protokollokhoz).
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A protokolltipusok és festési modok az aldbbi tablazatban talalhatok:

Festés IHC festés — Egyszeres  Egyszeres Protokoll eqgy egyszeres festés egyetlen
festés antitestjének észlelésére
IHC festés - Egyszeres Protokoll egy egyszeres festés egyetlen
Szekvencialis multiplex antitestjének észlelésére
festés . e : .
Els6 Protokoll a szekvencialis multiplex festés

elsd antitestjének észlelésére

Masodik Protokoll a szekvencialis multiplex festés
utolso antitestjének észlelésére

IHC festés Parhuzamos multiplex  Protokoll a parhuzamos multiplex festés

) , koktél-antitestjeinek észlelésére
Parhuzamos multiplex

festés
ISH-észlelés - Egyszeres Protokoll eqgy egyszeres festés egyetlen
Egyszeres tesztjének észlelésere
ISH-észlelés - Egyszeres Protokoll eqgy egyszeres festés egyetlen
Szekvencialis multiplex tesztjének észlelésére
festés ) . : ,
Elsé Protokoll a szekvencialis multiplex festés
els6 probajanak észlelésére
Mdsodik Protokoll a szekvencialis multiplex festés
utolsd probajanak észlelésére
ISH-észlelés Parhuzamos multiplex  Protokoll a parhuzamos multiplex festés

koktéltesztjeinek észlelésére (jelenleg

Parhuzamos multiplex nincsenek protokollok ebben a kategdridban)

festés
El6festés El6készités N/A Térgylemez viaszmentesitése vagy siitése (a

szOvettapadas érdekében), majd a szovet
viaszmentesitése

El6zetes hokezelés N/A Epitop viszanyerése hékezelés segitségével

Enzimes el6kezelés N/A Epitop viszanyerése enzimek segitségével

ISH-denaturacio N/A Denaturacios protokollok DNS ISH-hoz

ISH-hibridizacio N/A Hibridizacios protokoll ISH-hoz
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7.1.2 Protokollsorozatok

Minden targylemeznél jellemzéen tobb kiilonbozd tipusu protokollt is alkalmaznak. ElGkészitési, epitdp-visszanyerési,
denaturdcios, hibridizacios és festési protokollokat, a szovetnek, a markernek, és az éltalanos laboratdriumi
eljarasoknak megfelel6en. Ezek a miveletsorozatok minden egyes targylemeznél kiilon beallithatok a targylemez
létrehozdsa soran (lasd 6.5.2 Targylemez |étrehozdsa), azonban a BOND-rendszer azt is lehetévé teszi, hogy
alapértelmezett protokollokat allitson be a targylemez létrehozésanak felgyorsitasa érdekében, ha specializalt
protokollok nem sziikségesek:

* egy alapértelmezett el6készitési protokoll (pl. *Dewax) van bedllitva a teljes BOND-rendszerhez a rendszergazda
kliensnél (Idsd 10.5.2 Eset és targylemez beallitasok);

» minden egyéb protokolltipushoz alapértelmezések lettek megadva minden egyes markerhez a Reagens-beéllitas
képernyén (lasd 8.2.1 Reagens hozzdaddsa vagy szerkesztése).

Allitsa be a megfelel alapértelmezett protokollokat tgy, hogy az egyes targylemezek el6készitésével toltott id6
minimalis legyen. Ha szlikséges, a targylemezek létrehozasa soran az egyes targylemezek protokolljai modosithatok.

Azt a sorrendet, amely szerint egy sorozat protokolljai lefutnak, a BOND-rendszer automatikusan allitja be, és a sorrend
az aldbbi tablazatban lathato. A Tesztek kiosztdsa és eltavolitdsa semelyik protokollban sem szerepel - ez is
automatikusan torténik.

Rendelés Protokoll (vagy teszt) IHC vagy Megjegyzés
ISH
1 El6készités Mindkettd A viasz opcionalis készuléken belili eltavolitdsa a

kémia elékészitése soran.

2 HIER Mindkett6 A legtobb targylemez esetében vagy egy HIER,
vagy egy EIER protokoll fut le — alkalmanként

(h6kezeléssel indukalt epitdpkinyerés)
mindkettd, vagy egyik sem.

3 FIER Mindketté

(enzimmel indukélt epitdpkinyerés)

4 Teszt alkalmazasa ISH Nem a felhaszndld valasztja ki, a BOND-rendszer
automatikusan tartalmazza az ehhez megfeleld
protokollt.

5 Denaturacio ISH Denautdcids protokoll DNS-tesztekhez.

A DNS-teszteknél mindig kell denaturaciot
alkalmazni.

6 Hibridizacio ISH Az ISH-hoz sziikséges hibridizacios protokoll, vagy
semmi.

7 Teszt eltdvolitdsa ISH Nem a felhasznald vélasztja ki, a BOND-rendszer
automatikusan tartalmazza az ehhez megfeleld
protokollt.
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Protokoll (vagy teszt) IHC vagy Megjegyzés

Festés Mindkett6 A kromogén és a hozza tarsitott reagensek
alkalmazasdhoz sziikséges protokoll. Az IHC
primerek kiosztasa ebben a protokollban torténik.

A protokollsorozatokhoz kivélasztott protokollok el6re meghatarozhatdk, de testreszabott protokollok is [étrehozhatok
és kivalaszthatok (Idsd 7.3 Uj protokollok létrehozésa).

7.1.2.1  Protokollok és protokollsorozatok szekvencialis multiplex
festéshez

A szekvencialis multiplex festések Iényegében egymas utan két festési protokollsorozatot futtatnak le. Ez lehet két IHC-
sorozat, két ISH-sorozat, vagy mindegyikbdl egy, barmilyen sorrendben. Gyakran, de nem minden esetben, az elsé
marker a BOND polimer finomészleléses rendszert hasznalja DAB kromogénnel, a masodik marker pedig a BOND
polimer finomészleléses voros rendszert, gyors vords kromogénnel.

A masodik markert alkalmazé bizonyos protokollok a sorozatban gyakran kihagyhatdk, vagy ha mégis hasznalatban
maradnak, modositandok. A festési protokoll elsé és masodik markerre vonatkozo lépéseit is jellemz6en mddositani kell
(a protokollok sziikségképpen igényelnek bizonyos médositdst a megfelelé festési mod bedllitdsahoz - lasd

7.1.1 Festési modok). Az alabbiakban talalhaté néhény javaslat a szekvencialis multiplex festés protokolljara és
protokoll szekvencia médositasaira vonatkozoan. Mindenesetre futtassa le a sajat tesztjeit az eredmények ellenérzése
végett.

» Az elékészitési protokollok kizardlag az elsé markernél futtathatok le a sorozatban — a BONDrendszer nem
engedi el6készitési protokoll kivalasztasat a masodik markerhez.

» Gyakran az epitop-visszanyerés csak egyszer sziikséges, az els6 marker alkalmazésa el6tt. Ha tovabbi
visszanyerés sziikséges a masodik markerhez, akkor egy rovidebb idétartam is megfeleld lehet.

» Ha két probaval multiplex festésre kerdil sor, a denaturacio gyakran csak egyszer szikséges, az elsé jelold
felhelyezése el6tt. Ha tovabbi denaturdcidra lenne sziikség a masodik markernél, akkor az jellemzéen révidebb
id6tartamot igényel.

« Afestésiprotokollok esetében dltaldban jobb eredmények érheték el, ha a kontrasztfestés (pl. hematoxilin)
szegmenst eltavolitjak az elsd protokoll végérdl. A masodik protokollnal megmarad.
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/.2 Protokoll-beallitas keperny0

Prot.-beall.

oy o
A protokollokkal vald munkahoz kattintson a Protokoll-bedllitas ikonra I a funkcidsavon.

Abra 7-1: Protokoll-beéllitas képernyé

Prot.-beall. =
X
“IHC Protocol F HC festés BOND Polymer DAB System for IHC Leica 2023.02 v
“IHC Protocol G IHC festés Bond Polymer AP Red IHC protocol Leica 2023.02 v
\ *IHC Protocol H IHC festés Bond Oracle IHC System protocol Leica 202302 v
2
L *IHC Protocol J HC festés BOND Polymer AP RED System for IHC Leica 2023.02 v
— “IHG Protocol K IHC festés ChromoPlex 1 Dual IHC protocol Leica 2023.02 v
“IHC Protocol K- 50 Test  IHC festés ChromoPlex 1 Dual IHC protocol Leica 2023.02 v
“IHC Protocol Q IHC festés BOND Polymer DAB System with altered Px on IHC Leica 2023.02 v
*FISH Protocol A ISH-észlelés FISH System protocol - 30 Test Leica 2023.02. v
*FISH Protocol C ISH-észlelés  FISH wash protocel Leica 2023.02 v
*FISH Protocol D ISt-észlelés  FISH wash protocol (DS9636) Leica 2023.02 v
“ISH Protocol A SH-észlelés  BOND Polymer RNAISH Protocol Leica 2023.02 v
“ISH Protocol B St-észlelés  BOND Polymer DNAISH Protocol Leica 2023.02 v
Protokolicsoport Protokoll ipusa. Festési mod Protokoll eredete. Elony.rész statusz
Festés Mind Mind B v Elény.rész

A Protokoll-beéllitas képernyén lathato egy tablazat, mely minden egyes protokollt az alapadataikkal egyiitt felsorol. Az
elére meghatdrozott protokollok nevének és roviditett nevének elsé karaktere csillag (*).

Ebbél a tablazatbol tovabbi mveletek, példaul masolds, szerkesztés és jelentés Iétrehozdsa céljabol kivalaszthato egy
protokoll. Ezek a miveletek a tablazat feletti gombokkal vagy a jobb egérgombos meniibél érheték el.

A tablazat alatti filterek lehet6vé teszik a protokoll megjelenitendd tipusanak beallitdsat. Valaszthat festési és eléfestési
protokollok k6zott, és adott protokolltipusok megjelenitéséhez ez tovabb finomithatd (Idsd 7.1 Protokolltipusok). Ezen
felll szlrhet a festési mdd, a protokoll eredete és az el6nyben részesitett allapot is.
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A protokoll-listaban szerepld informdcié magyarazata az alabbi:

“ Leirs Besllitasok

Protokoll neve A protokoll teljes neve

Protokoll tipusa A protokoll funkcidjat irja le
Leirds A protokoll funkcidjat és alkalmazasat irja le

Mddositotta: Azt adja meg, ki hozta létre, és ki
modositotta utoljara a protokollt

Mad. datum A protokoll Iétrehozasdnak vagy utolsé
modositasanak datuma

El6ny. A protokoll el6nyben részesitett allapotat
jeleniti meg

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 AQ7
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Az elére meghatdrozott (Leica Biosystems)
protokollok neve mindig csillaggal (*) kezdédik.

Ldsd 7.1 Protokolltipusok

A Leica el6re meghatarozott Leica Biosystems
protokollt jelol

Bejelolt — ez egy elényben részesitett protokoll, a
Reagens hozzdadésa és a Targylemez hozzdadésa
parbeszédpanelben valaszthato ki.

Nem bejelolt — ez nem egy elényben részesitett
protokoll, a Reagens hozz4adasa és a Targylemez
hozzdaddsa parbeszédpanelben nem valaszthato ki.
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7.2 Protokolladatok

Egy a Protokoll-bedllitas képernydn felsorolt protokoll megtekintésre vagy szerkesztésre torténé megnyitasahoz
kattintson rd kétszer (vagy jeldlje ki, majd kattintson a Megnyitas lehetéségre). A szoftver megjeleniti a Protokoll-
tulajdonsdgok szerkesztése parbeszédpanelt a protokoll adataival.

Elére meghatdrozott Leica Biosystems protokollok esetén kizarolag az el6nyben részesitett allapot bedllitasa
szerkeszthetd, egyéb beallitdsok csak felhasznaldi protokollok esetén maodosithatok.

Abra 7-2: A Protokoll-tulajdonséagok szerkesztése parbeszédpanel felhasznaléi protokollhoz

Prot -tulajd. szerk

Név: IHC Protocol F
Roviditett név: IHC F
Leiras: BOND Polymer DAB system for IHC

Festési mod: v| Egysz Elézetes Végst | Eldnyrész
BOND-MAX BOND-Il BOND-PRIME Protokoll-importalas Protokoll tipusa: IHC festés

Eldnyben részesitett észleldrendszer BOND-PRIME Polymer DAB Detection System - @
B T 2 ey e e
1 *MARKER Leica Microsystems < 15:00
4 “Post Primary Leica Microsystems 8:00
7 *Peroxide Block Leica Microsystems
10 “Polymer Leica Microsystems

14 *Mixed DAB - PRIME Leica Microsystems

15 “Mixed DAB - PRIME Leica Microsystems

LSRR R S N SRS

18 *BOND-PRIME Hematoxylin Leica Microsystems

Mosaslépések megjel Szegmens beill. | Masolds | Szegmens torlése

A parbeszédpanelen megjelenik egy lap minden feldolgozé modul tipushoz (BOND-MAX, BOND-III, és BOND-PRIME). Ha
nincs tizembe helyezve feldolgozé modul, csak a BOND-MAX és BOND-III jelenik meg. Legaldbb egy BOND-PRIME
feldolgoz6 modult izembe kell helyeznie a hozza tartozo ful megjelenitéséhez.

Van egy Protokoll importaldsa gomb is, mely akkor jelenik meg, amikor Uj protokollt hoz |étre, vagy amikor felhasznaloi
protokollt szerkeszt. Lasd 7.4.4 Tobb feldolgozo modul tipus és protokoll verzio a részletekkel kapcsolatban.

Vélassza a Mosdsi |épések megjelenitése lehetdséget a tablazat alatt, a protokoll 6sszes Iépésének (beleértve a mosasi
lépéseket is) megtekintéséhez. A jeldlés torlésével elrejthet6k a mosdsi lépések.

A Protokoll-tulajdonsdgok szerkesztése parbeszédpanel az aldbbi protokolladatokat jeleniti meg.

Név A protokoll teljes neve.

Roviditett név A protokoll roviditett neve, ahogy példaul a targylemezcimkéken megjelenik.

Leiras A protokollt leird rovid ismertetés

Festési mdd (Lasd alabb)

Protokoll tipusa A tipus a protokoll funkcidjdra utal, és meghatdrozza a lehetséges lépéseket és reagenseket.
Elény.rész. A protokollhoz tarsitott el6nyben részesitett észlelérendszer.

észlelérendsz. P
Nem vonatkozik eléfestési protokollokra.
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A protokolladatok alatti tablazat ezen a parbeszédpanelen felsorolja a protokoll minden egyes lépését és tulajdonsagait
(I4sd Abra 7-2). A felnaszndl6i protokollok szerkeszthetd Iépései ebben a téblézatban szerkeszthet6k (Iasd
7.4 Felhasznaldi protokollok szerkesztése).

Az alabbi adatok jelennek meg a tablazatban:

Elem Leiras

Lépésszam A protokoll Iépéseinek végrehajtasi sorrendje.
Mosds Bejelolt, ha a |épés mosasi [épés.

Reagens A Iépés soran haszndlt reagens.

Szolgaltatod A reagens szallitja. Nem szerkeszthetd.

Kornyezetihém.  Bejeldlt, ha a Iépés kornyezeti hémérsékleten végzendo.

Hoémeérséklet A kijelolt targylemez hémérséklete, ha eltér a kornyezeti hémérséklettdl (kizardlag el6festési
protokollok esetén).

Ink. (perc) Az a minimalis id6, ameddig a reagens a targylemezen marad.

7.2.1.1  Festésimod

A festési protokollok ,festési mod” részt is tartalmaznak. Az egyszeres és a szekvencialis multiplex festési protokollok a
kovetkezé opcidkkal rendelkeznek:

 Egyszeres - a protokoll egyszeres festésre vonatkozik
 ElGzetes - a szekvencialis multiplex festés els@ protokollja
» Végsd - a szekvencialis multiplex festés utolsd protokollja

A parhuzamos multiplex festés protokollok csak egyetlen festési modszer opcidval rendelkeznek: Parhuzamos
multiplex.

Ldsd 7.1.7 Festési modok a festési médokrdl vald tovabbi tajékoztatdsért.

7.2.1.2  El6ny.rész. allapot

Kizarolag az elényben részesitett protokollok vélaszthatok ki a Reagens hozzaadasa és Targylemez hozzaadasa
parbeszédpanelen, ezért a hasznalni kivant protokollok dllapotat elényben részesitett allapotra kell valtoztatni. Ehhez
valassza az EI6nyben részesitett jelol6négyzetet — tordlje a jelolést, hogy az allapot ne legyen el6nyben részesitett.
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/7

7.3 Uj protokollok létrehozasa

Létrehozhat Uj protokollokat egy meglévo felhasznald vagy a Leica Biosystems protokolljainak masoldsaval is. Protokoll
mésolasakor a protokoll tipusa rogzitett marad, és késébb sem véltoztathatd meg. Igy ha egy uj IHC protokollt kivén
létrehozni, akkor le kell mdsolnia egy meglévé IHC-protokollt, HIER protokoll esetén egy meglévé HIER protokollt, és igy
tovabb.

Protokoll a Protokoll-beéllitds képernyén 1évé listabdl torténd kivalasztassal masolhato, a Masolds gombra torténd
kattintdssal. A kijelolt protokoll masolata ekkor szerkesztésre készen megjelenik az Uj protokoll tulajdonségai
parbeszédpanelen.

Az U] protokoll egyedi nevet és roviditett nevet igényel majd, melynek meg kell felelnie az itt megadott minden
szabalynak: 7.4.3 Protokollszabalyok. A protokoll nevenek és roviditett nevének modositasan kivil nem kell modositani
az Uj protokoll semelyik egyéb részét sem. Azonban természetesen barmely egyéb szempontbdl modosithatja a
protokollt az itt leirtak szerint: 7.4 Felhasznaloi protokollok szerkesztése.

A BOND-IIl vagy BOND-MAX szerkesztését kovetden kattintson a Mentés lehetéségre. Ha a protokoll megfelel a
szabalyoknak, a rendszer megkéri, hogy erésitse meg, hogy a protokollt ,sajat kockazatara” hozza létre. Ez az lzenet
arra emlékeztet, hogy a Leica Biosystems nem tudja elére megjdsolni barmely felhasznald altal Iétrehozott vagy éltal
szerkesztett protokoll eredményeinek minéségét. Amint meger6siti, hogy folytatni kivénja, a protokoll médositasai el
lesznek mentve.

BOND-PRIME tekintetében lasd: BOND-PRIME specifikus protokollszabalyok.

‘ Hasznalat el6tt az On laboratériumanak minden protokollt érvényesitenie kell.

7.4 Felhasznaldi protokollok szerkesztése

A Protokoll-tulajdonsdgok szerkesztése parbeszédpanelen szerkeszteni tudja a felhasznaloi protokollokat (de nem a
Leica Biosystems protokolljait). Ha szerkeszteni kivan egy protokollt, vélassza ki a listabdl a Protokoll-bedllitas
képernyén, majd kattintson a Megnyitas lehetéségre (vagy kattintson kétszer a protokollra). Donthet dgy is, hogy
konfigurdl egy Uj protokollt, egy ugyanolyan tipusu meglévé protokoll lemasoldséval és szerkesztésével (Iasd 7.3 Uj
protokollok Iétrehozdsa).

A festési protokolloknal a reagenslépések hozzaadhatok és eltavolithatok, és Uj reagensek és inkubacios idék allithatok
be. Tovabbi mosasi lépések adhatok hozza és tavolithatok el.

*Sutési és deparafindldsi protokollok esetén csak a Sutési lépés idejét és hémérsékletét mddosithatja. Egyéb eléfestési
protokollok (HIER, enzim) esetén a hémérséklet és az inkubdciés idé bizonyos lépéseknél médosithatd. Lasd
7.4.3 Protokollszabalyok az engedélyezett szerkesztések listajaért.

Mivel egy Uj reagens adagoldsat mosdsi lépéseknek kell kovetnilik, egy Uj reagens Iépésnek a festési protokollba vald
beillesztése automatikusan hozzaad egy, a reagens Iépéshél és a rakovetkezé harom mosdsi Iépéshél (BOND-III és
BOND-MAX) vagy két mosdsi Iépésbdl (BOND-PRIME) allé protokollszegmenst.

A protokoll szerkesztése soran a minden sziikséges informéaciot tartalmazdé modositott vagy Uj lépések bal oldalan egy
z0ld sav talalhat6. Tovabbi adatokat igényl lépések mellett a sdv piros.
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A szerkesztés soran minden protokoll Iépés megtekinthetd és a mosasi Iépések elrejtheték a tablazat alatti Mosasi
|épések megjelenitése mentigombbal.

Egy protokoll létrehozasdra és elmentésére vonatkozd képesség nem jelenti azt, hogy a létrehozott
protokoll megfelel a kit(izott feladatra. Az On felel6ssége barmely On &ltal létrehozott vagy szerkesztett
protokoll tesztelése és validalasa.

Ez a rész a kovetkezd témakoroket tartalmazza:
o 7.4.1 A protokoll Iépések szerkesztése
e 7.4.2 Protokollépések hozzaadasa és eltavolitasa
e 7.4.3 Protokollszabalyok
e 7.4.4Tobb feldolgozd modul tipus és protokoll verzid

e 7.4.5Protokollok torlése

7.4.7 A protokoll lépések szerkesztese

Kévesse az alabbi utasitédsokat egy Uj protokolinak az Uj protokoll-tulajdonségok parbeszédpanelen torténd
konfiguralasdhoz vagy egy meglévé protokoll szerkesztéséhez a Protokoll-tulajdonsdgok szerkesztése
parbeszédpanelen. Tekintse meg, hogy 7.4.3 Protokollszabalyok érvényes protokollt hozott-e |étre.

Minden egyes alkalommal, amikor protokoll mentésére keriil sor, a rendszer ment egy masolatot is. Amikor létrehoz egy
protokoll beszamol6t (1&sd: 7.5 Protokoll-jelentések), ki kell valasztania a datumot, amelyen a protokoll aktiv volt. A tobb
felesleges protokollverzio elkeriilése érdekében csak akkor mentse el a protokollokat, ha befejezte a konfiguralast.

1 Uj protokollok esetén adjon meg egy protokollnevet és egy roviditett nevet.

2 Megadhato a protokoll leirdsa is.

3 Allitsa be a festési protokollok festési modjat (Idsd 7.1.1 Festési modok).

4 Allitsa be a protokoll EI&nyben részesitett 4llapotét (Iasd 7.2.1.2 El6ny.rész. allapot).

5 Festési protokollok esetén valasszon egy észlelési rendszert a protokollal vald hasznélatra az El6nyben
részesitett észlelGrendszerek legorduld listarol.

6 Egészitse ki vagy tavolitsa el a protokoll [épéseit (Idsd 7.4.2 Protokollépések hozzaadasa és eltavolitasa), amig
be nem éllitotta a kivant szamu Iépést a protokollhoz.

7 Csak BOND-MAX és BOND-III esetén modositsa a szerkeszthetd paramétereket az uj és meglévé protokollok
lépésekben, el6szor kétszer kattintva a madositani kivant paraméterre:

a BOND-MAX és BOND-IIl esetén valasszon egy reagenst a legorduld listarol.
BOND-PRIME tekintetében ldasd a 7.4.2.1 Reagensszegmensek alatt |év6 szabalyokat.

Megjegyzés: Valassza a *MARKER lehetéséget, hogy megjeldlje, melyik Iépésnél lesz a primer antitest
alkalmazva az IHC protokollokban. Kizardélag *BOND mosdoldat vagy *desztillalt viz hasznalhato a mosasi
lépéseknél.
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7 Protokollok (a BOND vezérlén)

b Allitsa be az inkubécids id6t percekben és mésodpercekben (mm:ss). Ez az a minimalis idé, amig a
targylemez egy helyben van a kovetkez0 Iépés el6tt. Az inkubdacids id6re vonatkozo korlatokat lasd 9. lepés
itt: 7.4.3 Protokollszabalyok.

Altaldnossagban:

» BOND-MAX és BOND-IIl reagenst alkalmazd Iépéseknél a Leica Biosystems dltalaban legfeljebb 30
perces inkubdcios id6ket javasol. Ha hosszabb id6tartamra lenne szlikség, akkor hozzon létre
megkett6zott Iépést ugyanazon reagens kiosztasahoz (Iasd 7.4.2.2 Kett6zott reagenslépések). Ez
nem vonatkozik BOND-PRIME protokollokra.

» a BOND-PRIME reagens alkalmazasi lépéseihez a Leica Biosystems legfeljebb 20 perces inkubacios
id6t javasol a f(itott elokezelési Iépések esetén. A minimalis inkubacids id6ket lasd:
7.4.3.1 BOND-PRIME specifikus protokollszabalyok.

¢ Allitsa be a hémérsékletet (bizonyos Iépéseknél az eléfestési protokollokban):

Ha olyan hdmérsékletet szeretne beallitani, amely nem kornyezeti hémeérséklet, akkor elészor torolje a
Kornyezeti h6m. paraméter jelolését. Ezutan vélassza ki az ires Hémérséklet paramétert, és adjameg a
hémérsékletet egész szamként, Celsius fokban.

Ha egy hémérsékleti értéket kornyezeti hémeérsékletre szeretne valtoztatni, akkor valassza ki, majd jeldlje be
a Kornyezeti h6m. paraméter jeloldnégyzetét.

A lehetséges hémérséklet-tartomanyokat ldsd 8. |épés itt: 7.4.3 Protokollszabalyok.

d Kattintson barmely egyéb Iépésre a mddositott paraméterek megerdsitéséhez.

7.4.2  Protokollépések hozzaadasa es eltavolitasa

Felhasznaldi IHC és ISH protokolloknal Iépések adhatok hozza és tavolithatdk el, de nem az el6festési protokollok
esetében. Lépések a protokoll Iépések tablazata alatti gombokkal adhatok hozza és tavolithatok el. A gombok
kontextusfliggok, és rendelkezésre allasuk, illetve funkcidik a kivalasztott Iépéstdl fliggnek.

Arészletes utasitasokkal kapcsolatban lasd az alabbi részeket:

e 7.4.2.1 Reagensszegmensek
o 7.4.2.2 KettGz0tt reagenslépések
e 7.4.2.3 Mosasi lépések

7.4.2.1 Reagensszegmensek

Uj reagens szegmens (egy reagens |épés és harom kotelezé mosasi Iépés (BOND-III és BOND-MAX) vagy kételez6
mosasi lépés (BOND-PRIME)) hozzéaddsahoz:

1 Valasszon ki egy reagenst, és kattintson a Szegmens beillesztése lehetdségre. Az Uj szegmens az adott reagens
folé lesz beillesztve.
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7 Protokollok (a BOND vezérl6n)

Ha az utolso reagenst valasztja ki, akkor valasztasa szerint az Uj szegmenst a reagens ala is
beillesztheti.

Uj protokoll-tulajdonsagok
Nev. IHC Protocol F - 1
Roviditett név IHCF1
Leirds: BOND Polymer DAB system for IHC
Festési mod v Egsz Eldzetes Végs6 v Ebny.ész
BOND-MAX | BONDAIl  BOND-PRIME Protokoll-importalas Protokoll tipusa: IHC festés
Elonyben részesitett észleldrendszer | Bond Polymer Refine Detection B @
1 *Peroxide Block Leica Microsystems v 500 =
2 “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 000
3 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0.00
4 “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 000
5 *MARKER Leica Microsystems v 15.00
6 *Band Wash Solution Leica Microsystems v 000
7 “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0.00
8 *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0.00
¥ Mosdslépések meglel, Szegmens beill. || Mésolds | Szegmens torlése

Egy Uj (reagens és mosasi épéseket tartalmazd) szegmens jelenik meg a listdban. A mosdsi Iépések zold
sdvokkal jeloltek, jelezve, hogy valtozas tortént az elmentett protokollhoz képest. A reagenslépés piros savval
jelolt, jelezve, hogy a lépéshez reagenst kell kivalasztani.

Uj protokoll-tulajdonsagok
Név. IHC Protocol F - 1
Roviditett név: IHC F1
Leiras BOND Polymer DAB system for [HC
Festési mod v Egysz Elozetes Vegsé «| Elonyrész
BOND-MAX | BONDAI  BOND-PRIME Protokollimportdlés  Protokoll tipusa: IHC festés
Elnyben részesitett észlelorendszer  Bond Polymer Refine Detection B @
1 “Peroxide Block Leica Microsystems v 500 =
2 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
3 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
4 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
I 5 *MARKER Leica Microsystems ' 10:00
I 6 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
I 7 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
I 8 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
v Moséslépések megiel Szegmens beill. | Masolis | Szegmens torlése
3

2 Kattintson az Ures Reagens paraméterre, €s valassza ki a kivant reagenst a legordulé listabol.

Sziikség szerint szerkessze az Uj reagens €s a mosasi lépések egyéb paramétereit.
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7 Protokollok (a BOND vezérlén)

3 Kattintson a Mentés lehetGségre.

Megjelenik egy megerdsitd parbeszédpanel.

Protokoll mentése

Vigyazat:
Amentendd protokollt nem validalta a Leica Biosystems.

Ha tdbbféle BOND tipusi feldolgozé modullal is
rendelkezik, akkor az On feleldssége, hogy biztositsa,
hogy a protokoll mindegyik verzidja egyenérték( festési
teljesitményt nyudjtson.

Szeretné folytatni?

4 Kattintson az Igen lehet6ségre.

Egy szegmens a reagens kivalasztasaval és a Szegmens torlése lehet6ségre torténd kattintassal tavolithato el.
Kett6zott reagenst tartalmazo szegmens a kettGzés torlése utan torolheto.
A legjobb festési eredmények érdekében BOND-PRIME esetén:

» NE toroljon kromogén szegmenst

» NE nevezzen at reagens szegmenst

» NE szekvenalja a peroxid blokkot a polimer utan.
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7.4.2.2  Kett0zOtt reagenslépések

Egy kett6zott Iépésben két vagy tobb azonos reagens koveti egymast kozottik 1évé mosasi lépések nélkil.

Kattintson a Kett6zés lehetdségre.

x
Prot.-tulajd. szerk
Néw: IHC Protocol F - 2
Roviditett név: IHC F2
Leiras: BOND Polymer DAB system for IHC
Festési mod | Egysz. Elézetes Végsd +' | Elény.rész
BOND-MAX BOND-IlI BOND-PRIME Protokoll-importalas Protokoll tipusa: IHC festés
Elényben részesitett észleldrendszer: Bond Polymer Refine Detection - @
B R R e
*Peroxide Block Leica Microsystems. ./ 5:00
2 g *Bond Wash Solution Leica Microsystems. v 0:00
3 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
4 4 *Bond Wash Solution Leica Microsystems. v 0:00
5 *MARKER Leica Microsystems 3 15:00
6 s *Bond Wash Solution Leica Microsystems. « 0:00
T ' *Bond Wash Solution Leica Microsystems s 0:00
8 4 *Bond Wash Solution Leica Microsystems. ./ 0:00
a ENEENS [T, . o.nn '
+  Mosaslépések megjel Szegmens beill. | | Szegmens térlése
=

2 Egyuj aj
Az Uj 1épés mellett egy zold sdv |

x
Prot -tulajd. szerk
Név. IHC Protocol F - 2
Roviditett név: IHC F2
Leiras: BOND Polymer DAB system for IHC
Festési méd « Egysz. Elszetes Végsé | Elényrész
BOND-MAX BOND-IlI BOND-PRIME Protokoll-importalas Protokoll tipusa: IHC festés
Elényben részesitett észlelfrendszer: ~ Bond Polymer Refine Detection - g
e R =
“Peroxide Block Leica Microsystems v 500
2 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
3 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
4 v “Bond Wash Solution Leica Micrasystems v 0:00
| I 5 *MARKER Leica Microsystems v 15:00
6 *MARKER Leica Microsystems v 15:00
7 v *Bond Wash Solution Leica Micrasystems v 0:00
8 o *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
a . PP | i Bl b e . nan -
| Mosaslépések megjel Szegmens beill. | Masoldas | Masolat torlése
[ borie ] b
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3 Ha sziikséges, szerkessze az Uj Iépés inkubacios idejét.
Ha modositja egy kett6zott Iépés reagenstipusat, akkor a sorozat minden egyéb reagenslépése
is valtozik — a megkett6zott Iépéseknek ugyanazt a reagenst kell hasznalniuk.

4 Kattintson a Mentés lehet6ségre.

Megjelenik egy megerdsité ablak.

Protokoll mentése

Vigyazat:

A mentendd protokollt nem validalta a Leica Biosystems.
Ha tébbféle BOND tipusi feldolgozé madullal is
rendelkezik, akkor az On feleléssége, hogy biztositsa,

hogy a protokoll mindegyik verzidja egyenértéki festési
teljesitmenyt nydjtson.

Szeretné folytatni?

5 Kattintson az Igen lehetéségre.

Megkett6zott Iépés torléséhez valassza ki, majd kattintson a Kett6zés torlése lehetdségre.

7.4.2.3 Mosasilépesek

Mosasi lépések hozzaaddsa modosithatja a targylemezek folyékonysagi paramétereit €s gyenge minéségu festést
eredményezhet. Mindig validalja az Uj és a szerkesztett protokollokat a diagnosztikai hasznalatuk elétt.

Javasolt, hogy desztilldlt vizzel torténd mosasi lépés kerlljon a kromogén vagy hematoxilin 1épések elé és mogeé.

‘ Ha nem Iathatok a mosadsi Iépések, akkor vélassza a Mosasi Iépések megjelenitése gombot a Iépések
listaja alatt.

Egy tovabbi mosasi lépés beillesztése:
1 Alépések listajardl valassza a meglévé mosasi lépést (ISH és IHC protokollok esetén).

2 Kattintson a Mosas beillesztése lehetéségre.
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x
Prot.-tulajd. szerk
Név: IHC Protocol F - 2
Roviditett név: IHC F2
Leiras: BOND Polymer DAB system for IHC
Festési méd | Egysz. Elézetes Végsé ' Elény.rész.
BOND-MAX BOND-IlI BOND-PRIME Protokoll-importalas Protokoll tipusa: IHC festés

Elgnyben részesitett észlelérendszer:  Bond Polymer Refine Detfection - @
R e e e M e

1 “Peroxide Block Leica Microsystems v 500 =

2 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

3 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

4 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0-00

5 “MARKER Leica Microsystems v 15:00

6 *MARKER Leica Microsystems v 15:00

7 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

8 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00

a - B [P — . Aan '
' Mosdaslépések megjel |

=3

Mind az ISH, mind az IHC protokollok esetében egy Uj mosasi lépés adddik hozza az aktualis mosdsi sorozat
végéhez.

Az 4j mosasi Iépés mellett egy zold sav jelzi a valtozast az elmentett protokollhoz képest.

x
Prot -ulajd. szerk
Név: IHC Protocol F - 2
Raviditett név IHC F2
Leiras: BOND Polymer DAB system for IHC
Festési mod: + Egysz El6zetes Végsa + Elényrész
BOND-MAX BOND-lI BOND-PRIME Protokoll-importalas Protokoll tipusa: IHC festés
Elényben részesitett észlelérendszer: ~ Bond Polymer Refine Detection - Q
v | omse | Resgers | Setato—orererom | ot |k pory | |
1 “Peroxide Block Leica Microsystems v 5:00 4
2 < *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
3 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
4 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
| I 5 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
6 *MARKER Leica Microsystems v 15:00
7 *MARKER Leica Microsystems v 15:00
8 < *Bond Wash Solution Leica Microsystems v 0:00
a . NPTV [P — . nnn Y
' Mosaslépések megjel Mosis beill. | | Mosas torlése
oo

3 Szlkség szerint modositsa a mosasi lépés paramétereit a lépések listdjaban.
4 Kattintson a Mentés lehetGségre.

5 A meger6sitd ablakban kattintson az Igen gombra.
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7 Protokollok (a BOND vezérlén)

Mosasi Iépés a lépés kivalasztasaval és a Mosas torlése lehetdségre torténd kattintassal torolhetd. Mind az ISH, mind
az IHC protokollok esetében csak azok a mosasi lépések tavolithatok el, melyek egy mosasi sorozat kotelezd lépéseit

+ | Eldny.rész.

kovetik.
Uj protokoll-tulajdonsagok
Név: IHC Protocol F
Raviditett név IHCF
Leiras: BOND Polymer DAB system for IHC
Festési mad: | Egysz. Elézetes Végsd
BOND-MAX BOND-III BOND-PRIME Pr
Elényben részesitett észleldrendszer: Bond Polymer Refine Detection -
Lipiscim| Mosis | Rasgers | Scoatas  Kamessiom | Himrse
1 *Peroxide Block Leica Microsystems v
2 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v
3 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v
4 v *Bond Wash Solution Leica Micrasystems v
I 5 < *Bond Wash Solution Leica Microsystems s
6 *MARKER Leica Microsystems v
7 v *Bond Wash Solution Leica Microsystems v
8 v “Bond Wash Solution Leica Microsystems '
a [ SR S
| Mosaslépések megjel.

tipusa: HC festés

<
S |

500
0:00
0:00
0:00
0:00
15:00
0:00

0:00

Mosas beill. | | | Mosas torlése

7.4.3 Protokollszabalyok

Minden On éltal létrehozott és szerkesztett protokolinak meg kell felelnie b
lehetne menteni 6ket. Ne feledje, hogy ezek a szabalyok nem garantaljak, h
produkal majd a hasznalata soran.

1 A protokoll nevének:

a egyedinek kell lennie,

b ésszokoztdl és csillagtdl eltérd karakterrel kell kezdédnie.
A protokoll rovid nevének:

a egyedinek kell lennie,

b szokoztdl és csillagtol eltérd karakterrel kell kezdédnie,

c éslegfeljebb 8 karakterbdl allhat.

Minden festési protokollnak tartalmaznia kell legalabb egy reagenst

A reagens |épéseket vagy (legalabb) hdrom mosasi Iépésnek (BOND

izonyos alapvet6 szabalyoknak, miel6tt el
ogy a protokoll megfelelé eredményeket

Minden IHC protokollnak legalabb egy marker lépést tartalmaznia kell.

a Leica Biosystems észlel6rendszerbdl.

-IIl és BOND-MAX esetén), vagy (legalabb)

két mosasi lépésnek (BOND-PRIME esetén), vagy ugyanannak a reagensnek kell kovetnie.
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7 Protokollok (a BOND vezérlén)

7 IHC festési protokolloknal minden Iépéshez kornyezeti h6mérsékletre van sziikség.

8 Az el6festési protokolloknal a hékezelési Iépés hdmérsékleteinek az alabbi tablazatban megadott tartomanyokba

kell esnie:
Siités és viaszmentesités, siitési lépés 35-72
El6zetes hékezelés (BOND-III és BOND-MAX) 35-100
El6zetes hkezelés (BOND-PRIME) 35-104
Enzim elGkezelés 35-100
Denaturdcio 70-100
Hibridizacio 37-65

9 Alépésinkubacids idejének, melyet percekben és masodpercekben (mm:ss) kell megadni, az alabbi tablézat
tartomanyaiba kell esnie. A tartomanyok nem kényszeritettek:

Protokollépés Inkubacios idotartomany (perc)

Sités és viaszmentesités, sitésilépés 0-60
El6zetes hékezelés (kornyezeti hémérsékletd Iépések) 0-15
El6zetes hékezelés (BOND-III és BOND-MAX f(itctt Iépések) 5-60
El6zetes hékezelés (BOND-PRIME flitott Iépések) 2-20
Enzimes el6kezelés (1-es [épés) 0
Enzimes el6kezelés (enzimes lépések) 0-15
Denaturdcio 5-20
Hibridizacio 20-950
Festési protokollok, reagenslépések 0-60
Festési protokollok, mosasi Iépések 0-55

A BOND-III vagy BOND-MAX-reagenst alkalmazo lepéseknél a altalaban maximum 30 perces inkubdcios idoket
javasol. Ha hosszabb id6tartamra lenne sziikség, akkor hozzon Iétre megkett6zott Iépést ugyanazon reagens
kiosztasdhoz (lasd 7.4.2.2 Kett6zott reagenslépések).

10 Minden egyes lépést teljesen meg kell hatdrozni eqy reagenssel, inkubaciés idével és (amennyiben alkalmazhatd)
homérséklettel.
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11 Az egyszeres és szekvencialis multiplex festési protokollok protokollonként csak egy kevert reagenst (pl. kevert
DAB) tartalmazhatnak, amelyet a protokoll legfeljebb két Iépése sordn hasznélnak. Eqy szekvencidlis multiplex
festési eljards két kevert reagenst tartalmazhat — egyet mindegyik protokollban - és legfeljebb négy alkalmazasi

lépést — kett6t mindegyik protokollban.

A parhuzamos multiplex festést protokollok két kevert reagenst tartalmazhatnak, és mindegyik kevert reagens

legfeljebb kétszer alkalmazhatd a protokollban.

12 A festési protokoll kevert reagenseinek elkészitéséhez sziikséges 6sszes 6sszetevot a protokoll elényben

részesitett észlelési rendszerébdl kell meriteni.

7.4.3.1  BOND-PRIME specifikus protokollszabalyok

HGvisszanyeres

A felhasznal¢ éltal szerkesztett BOND-PRIME HIER protokollon beldli [épés nem tartalmazhat 20 percet meghaladd
inkubdcios id6t. Hosszabb protokoll létrehozasahoz hasznalja valamelyik meglévé HIER protokollt, pl. *HIER 40 min with
ER?2, vagy egy hosszabb protokollt modositva roviditse le azt a kivant inkubacios idére. Példaul 25 perces ER2 HIER

protokoll létrehozasahoz:

1 Keészitsen masolatot a *HIER 30 min with ER2 protokollbal.

Uj protokoll-tulajdonségok

Név: [ *HIER 30 min with ER2 ]
Roviditett név ["Ha(0) ]
Leiras: 30 min Heat Retrieval using ER2
' Elényrész.
BOND-MAX BOND-III BOND-PRIME Protokoll-importilas Protokoll tipusa: El6zetes hikezelés
1 *Bond ER Solution 2 Leica Micrasystems s 0-:00
2 “Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 20:00
3 “Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 10:00
Mosdslépések megjel
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7 Protokollok (a BOND vezérlén)

2 Mddositsa a masodik ftott Iépést 10 percrél 5 percre, majd kattintson a Mentés gombra.

Uj protokoll-tulajdonségok

Név. HIER 25 min with ER2
Roviditett név: H2(25)
Leiras; 25 min Heat Retrieval using ER2
+ Elényrész.
BOND-MAX BOND-IlI BOND-PRIME Protokoll-importilas Protokoll tipusa: Elézetes hikezelés
Lipisom | Mosts | Rasgors | Sughats L komerninim | smisin | ko) ||
1 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems v 0-00
2 “Bond ER Solution 2 Leica Micrasystems 104 20:00
I 3 *Bond ER Solution 2 Leica Microsystems 104 5:00
\:| Mosdslépések megjel
e |

Festés

Minden reagens Iépés esetén van egy minimalis inkubdcids id6, amellyel a protokollt a feldolgozd modul elfogadja. Az
alabbi tablazat egy elfogadhato protokoll minimalis inkubacids idejét mutatja BOND-PRIME rendszerben.

Téblazat 7-1: A BOND-PRIME altal elfogadott minimalis inkubaciés idd *IHC F és *IHC J esetében

*IHC Protocol F *IHC Protocol J

Lépés Minimalis inkubacids Lépés Minimalis inkubacids
ido (perc) ido (perc)
Jelold 9:00 Jelold 9:00
Elsédleges utan 5:00 Elsédleges utan 11:00
Peroxid blokk N/A Polimer AP 16:00
Polimer 5:00 Vegyes RED-PRIME 2:00
Vegyes DAB-PRIME 2:00 Vegyes RED-PRIME 2:00
Vegyes DAB-PRIME 2:00 BOND-PRIME Hematoxylin N/A
BOND-PRIME Hematoxylin 3:00

Ha egy BOND-PRIME protokoll Iépést a fent megadott idénél rovidebb idére allitja be, a BOND vezérld lehet6vé teszi a
protokoll mentését. Amikor azonban a targylemezt betdlti a feldolgozé modul el6tolté fidkjaba, a kovetkezd hibalizenet
jelenik meg:

,Nem lehet feldolgozni a targylemezt. Ervénytelen protokollmeghatarozas. Tévolitsa el a térgylemezt az el6téltd
fiokbdl, majd ellendrizze a protokollt. Ha a probléma tovabbra is fennall, forduljon az tigyfélszolgalathoz (29012)".
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7 Protokollok (a BOND vezérlén)

Ha éppen feldolgozas alatt allo targylemezek vannak az ARC modulokban, hagyja, hogy a targylemezek feldolgozasa
befejezédjon, mielétt Ujrainditand a feldolgozd modult.

7.4.4  Tobb feldolgozé modul tipus és protokoll verzio

Azon BOND rendszereknél, melyek BOND-III, BOND-MAX és BOND-PRIME feldolgozd modulokkal rendelkeznek, minden
egyes protokollbél kiillonboz6 véltozatok Iétezhetnek a harom feldolgozé modul tipushoz.

A Leica Biosystems protokollokat tesztelték és optimalizaltédk a BOND rendszereken vald hasznalatra. Ezen
protokollokat a Leica Biosystems szigoru tesztelésnek és validalasnak vetette ala.

A ,ugyanazon” protokoll kiilonbozo verzidi alkalmazkodnak a hardverek kozotti kiilonbségekhez, mint példaul:

« gyorsabb h(tés a BOND-II feldolgozd modulokon (a targylemezek hiitését magukban foglalé protokoll Iépések
jellemzéen rovidebbek a BOND-III protokoll verziékban, mint a BOND-MAX verzidk megfelel 1épései)

« az Active Reagent Control (ARC) modulok Uj alaptechnolégiaval rendelkeznek a BOND-PRIME rendszeren.

Bizonyos protokoll verzidbeli kiilonbségek nem lathatok a szoftverben megjelenitett Iépéslistaban, pl. a BOND-III
protokollvaltozatok rejtett utasitasokat tartalmaznak az olddszerszallitd robotok szamara, melyek BOND-MAX
feldolgozé modulokban nem talalhatok meg.

Minden BOND rendszer az 0sszes el6re meghatarozott protokoll BOND-III, BOND-MAX és BOND-PRIME valtozataval is
rendelkezik.

Azonban ha j feldolgozd modul tipust ad hozza a rendszerhez, akkor az Uj feldolgozé modul tipushoz létre kell hoznia a
meglévé felhasznald altal meghatérozott protokollok Uj verzidit. Ehhez importéljon Leica Biosystems el6re
meghatdrozott protokollokat, majd mdsolja vagy médositsa a lépéseket sziikséq szerint (Iasd: 7.4.4.7 Protokollvaltozat
importéldsa).

BOND-PRIME esetén, ha laboratoriuma az elére meghatarozott Leica Biosystems protokollok tovabbi
maodositasat igényli (pl..*IHC F vagy *IHC J) , a kdvetkezéket kell tennie:
 Importalja/masolja az elére meghatarozott protokollt a laboratorium jelenlegi protokolljaba.
Ldsd 7.4.4.1 Protokollvaltozat importalasa.

» Kovesse a Tdbldzat 7-1 A BOND-PRIME éltal elfogadott minimalis inkubacids id6 *IHC F és *IHC
J esetében alatt felsorolt minimalis inkubacids idéket.

o Kovesse a BOND-PRIME festési sorrendet, mivel ezt a BOND-PRIME berendezésen vald
hasznalatra optimalizaltak. Lasd 7.1.2 Protokollsorozatok.

7.4.41  Protokollvaltozat importalasa

Az (j feldolgozd modul tipushoz tartozd protokollvaltozatot az alabbi Iépéseket végrehajtva hozhatja létre. Ez a mddszer
meglévd protokollvéltozatok feliiliraséra is haszndlhato, azonban a kezdeti konfigurdcio utan ez éltaldban nem lenne
szikséges.

Protokollokat csak ugyanolyan feldolgozé modul tipusra lehet atvinni, példaul a BOND-III modellrél BOND-III modellre és
BOND-PRIME modellrél BOND-PRIME modellre.
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7 Protokollok (a BOND vezérlén)

1 A Protokoll-bedllitas képernyén vélassza ki azt a felhasznaloi protokollt, amihez egy Uj valtozatot Iétre kivan
hozni.

2 Kattintson a Megnyitas lehetdségre.
Megnyilik a Protokoll-tulajdonsdgok szerkesztése parbeszédpanel.

3 Kattintson a Protokoll importaldsa lehetGségre.

Uj protokoll-tulajdonségok

Név: Lab Protecol

Réviditett név. Import

Leiras: BOND Polymer DAB system for IHC

Festési mod | Egysz Elgzetes Végss | Etény.rész
BOND-MAX BOND-II BOND-PRIME Protokoll-importalas Protokoll tipusa: IHC festés

Elényben részesitett észleldrendszer: | BOND-PRIME Polymer DAB Delection System - ﬁ

Moséslépések megjel Szegmens beill

Megnyilik a Protokoll importélasa parbeszédpanel.

4 A Feldolgozé modulok legordiild listaban valassza ki az Uj feldolgozé modul tipust.

Protokoll-importalas

Feldolgozé modulok | BOND-PRIME -

A parbeszédpanelen megjelenitett protokoll-lista frissiil, és csak azokat a protokollokat mutatja, melyek
rendelkeznek a kivalasztott feldolgozd modul tipushoz tartozd verzidval.
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7 Protokollok (a BOND vezérlén)

5 Bejelolheti az Elényben részesitett lehetdséget, hogy csak az elényben részesitett, illetve torolheti a bejelolést,

hogy minden protokoll megjelenjen.

Protokoll-importalas
Feldoigozé modulok  5oND-PRIVE Il
*IHC Protocol F IHC festés BOND-PRIME Polymer DAB Detection...
*IHC Protocol J IHC festés BOND-PRIME Polymer AP Detection
*IHC Protocol Q@ IHC festés BOND-PRIME Polymer DAB Detection...

Eldny.rész.
Protokoll neve Protokoll tipusa Eldny rész. észleldrendsz.

BOND Polymer DAB System for [HC
BOND Polymer AP RED System for IHC

BOND Polymer DAB System with...

v

v

6 Valassza ki az importalni kivant protokollt a listabal.

@ A protokoll bevalt gyakorlatai:
» Ha a protokoll IHC esetén BOND Polymer DAB System rendszerre vonatkozik, valassza

az *IHC F lehet6séget.

» Ha a protokoll IHC esetén BOND Polymer AP Red System rendszerre vonatkozik,

valassza az *IHC J lehetéséget.

 Valassza ki a sziikséges észlel6készlet alapértelmezett protokolljat

A késbbbi konfigurdcio konnyebbé tétele érdekében olyan protokollt vélasszon ki, mely a lehetd legjobban
hasonlit arra a protokollra, amelyhez az Uj valtozatot késziti. Példaul valasszon egy olyan protokollt, mely

ugyanazt az észlelérendszert hasznalja, €s, ha lehetséges, ugyanannyi lépésbdl all.

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 AQ7
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7 Protokollok (a BOND vezérlén)

7 Kattintson az Importélas gombra.

Bezarul a Protokoll importéldsa parbeszédpanel. A Protokoll-tulajdonsdgok szerkesztése parbeszédpanelen |évé,
az Uj feldolgozé modul tipushoz tartozd fil most mar ki van toltve az importalt protokollverziéval.

Prot.-tulajd. szerk
Nev Lab Protocol
Roviditett név Import
Leirds BOND Polymer DAB system for IHC
Festésimod v Egysz Elozetes Végss v Elnyrész
BOND-MAX ~ BOND-Il | BOND-PRIME Protokoll-importélds Protokoll tipusa: IHC festés
Eldnyben részesitett észlelbrendszer. | BOND-PRIME Polymer DAB Detection System [l ﬁ
1 “MARKER Leica Microsystems v 1500
4 “Post Primary Leica Microsystems v 800
7 *Peroxide Block Leica Microsystems v 300
10 “Polymer Leica Microsystems v 800
14 “Mixed DAB - PRIME Leica Microsystems v 500
15 “Mixed DAB - PRIME Leica Microsystems v 500
18 “BOND-PRIME Hematoxylin ~ Leica Microsystems v 400
Moséslépések megjel Szegmens beill. | Masolds | Szegmens torlése

‘ Kizarolag a kivalasztott feldolgozé modul tipushoz tartozd ful frissdil.

8 Sziikség szerint szerkessze az Uj protokollverziot (lasd 7.4.7 A protokoll [épések szerkesztése). Adatvesztés
nélkiil vélthat a feldolgozé modulokra vonatkozo fiilek kozott.

9 Kattintson a Mentés lehet6ségre.

A felhasznal6 felel6ssége, hogy ellendrizze, hogy a protokollok mindkét feldolgozé modul
tipushoz megfeleld festést biztositanak.

/.45 Protokollok torlése

Felhasznaldi protokoll torléséhez valassza ki a Protokoll-bedllitds képernydn 1évd listardl, és kattintson a Torlés
lehetdségre.

Az el6re meghatdrozott (csillaggal kezdédd) Leica Biosystems protokollok nem térélhet6k. Azonban elrejthetk - nyissa
meg a protokollokat, és tordlje az EIGnyben részesitett jelolonégyzet bejeldlését, majd allitsa az Elényben részesitett
allapot sz(rét a Protokoll-bedllitas képernydn ,El6nyben részesitett” dllapotura.
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7 Protokollok (a BOND vezérlén)

7.5  Protokoll-jelentések

A protokoll-jelentések a kivalasztott protokoll Iépéseinek részleteit mutatjak be. Jelentés a protokoll Protokoll-bedllitas

képernyodn lévd listabol torténd kivalasztasaval, majd a Jelentés lehetéségre torténd kattintassal hozhatd létre. Ha tobb
feldolgozd modul tipus talalhat6 a rendszerben, akkor valassza ki a kivant protokollverzidhoz tartozo feldolgozé modul
tipust. Kivalaszthat egy datumot is, amelyre vonatkoz6an a beszamol6t |étre szeretné hozni. Ha befejezte, kattintson a

Jelentés létrehozdsa lehetdségre.

A jelentés egy Uj ablakban jelenik meg. A jelentés jobb fels6 része az alabbi tablazatban taldlhatd informéciokat mutatja:

Mezo Leiras

Teljes név
Azonosito
Tipus

Létrehozta

Létreh. idépontja

Letesitmeny

Festési dllapot

A protokoll teljes neve.

A protokoll egyedi azonositoszama.

A protokoll tipusa (lasd 7.7 Protokolltipusok).

Annak a személynek a felhasznaloneve, aki a megjelenitett valtozatot Iétrehozta.

Elére meghatdrozott protokollok esetén a protokoll BOND adatdefiniciés (BDD) frissitésbe
torténd importalasanak datuma és idépontja. Felhasznald altal meghatarozott
protokollok esetén a létrehozas datuma és idépontja.

A |étesitmény neve, ahogy az a rendszergazda tigyfél Laboratériumi bedllitasok
képernyén meg lett adva (lasd 10.5.1 Laboratérium beéllitéasok).

A protokoll szerepei illeszkednek a multiplex vagy egyszeres festéshez (lasd:
7.2.1.1 Festési mad).

A jelentés szovege minden egyes lépéshez az aldbbiakat jeleniti meg:

» Reagens és szallitd

 Lépéstipus (reagens vagy mosasi)

o |nkubdciés idd

o Hémérséklet

» Akiosztas tipusa (a Covertile fed6lapok pozicidjat és kiosztasi térfogatat irja le — a szervizképviselet kérheti)

Pogledajte 3.7 Beszamolok za dodatne detalje o prozoru izvje$¢a i opcijama ispisa.
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7 Protokollok (a BOND vezérlén)

/.6 Elore meghatarozott protokollok

Az aldbbi részek a BOND-szoftver részeként biztositott elére meghatdrozott protokollokat irjak le.

A felsorolt protokollok mddosulhatnak, ha a kdvetkez6 szoftverkiadas el6tt frissiilnek. Az alabbi lista a
kiadds id6pontjaban aktualis. Azt is vegye figyelembe, hogy egyes protokolloknak esetleg még nem
érhet6 el a BOND-PRIME feldolgozd modulban hasznalhato verzija.

e 7.6.1 Festési protokollok
o 7.6.2 El6festési protokollok

7.6. Festési protokollok

Minden egyes festési protokoll Ugy lett kialakitva, hogy egy adott BOND észlelérendszert hasznaljon.

Az egyes észlel6rendszerekkel kapcsolatos részletes tdjékoztatasért lasd az egyes termékek mellékletét képz6
kiadvanyokat, vagy latogasson el a Leica Biosystems weboldalara: www.leicabiosystems.com.

Alapszint( épitéelemekként haszndlhatja ezeket a protokollokat sajat személyre szabott protokolljaihoz a
protokollszerkesztd funkciok hasznalatén keresztiil (Iasd 7.3 Uj protokollok létrehozasa és 7.4 Felhasznéloi protokollok
szerkesztése).

Eléfordulhat, hogy az alabbiakban felsorolt protokollok egy részét olyan észlelérendszerekkel val6 hasznalatra tervezték,
melyek nem rendelkeznek szabalyozoi jovahagyassal az On térségében. Ezek a protokollok nem fognak megjelenni a
szoftverjében.

7.6.1.1  [HC

Elonyben részesitett Megjegyzések az észlelorendszerhez
észlelorendszer

*IHC Protocol F Bond Polymer Refine Egy magas amplifikacidju, biotinmentes észlelérendszer, a BOND-
Detection rendszeren torténd hasznalatra optimalizalva. A cél antigének éles
elhatdrolasat teszi lehetévé magas intenzitasu festéssel.

*IHC Protocol H Bond™ Oracle™ HER2 Egy teljes, HER2 primer antitestbdl és HER2 negativ kontrollbdl allo
IHC System észlel6rendszer, magas érzékenységl kompakt polimeralapu
észlel6rendszerrel parositva.

A rendszer HER?2 profilspecifikus kontrolltargylemezeket tartalmaz,
mely egy teljesen automatizalt, konzisztens HER2

Arendelkezésre dllas immunohisztokémiai profilt tesz lehetévé ellenfestéssel.
szabdlyoz6i jovahagyas

MEGJEGYZES:

fliggvénye.
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Elonyben részesitett Megjegyzések az észlelorendszerhez
észlelorendszer

*IHC Protocol J BOND Polymer Refine
Red Detection

*IHC Protocol K ChromoPlex™ 1 Dual
Detection (100 test)

*IHC Protocol K ChromoPlex™ 1 Dual
Detection (50 test)

*IHC Q-protokaoll Bond Polymer Refine
Detection

7.6.1.2 ISH

In vitro hasznalatra tervezett magas érzékenységl kompakt polimer
rendszer, mely vilagos voros immunfestést tesz lehetévé
alkalifoszfataz, valamint hematoxilin ellenfestéssel (kékitéssel
kiegészitve).

In vitro hasznalatra, szovetkot6dési egér és nydl 1gG primer
antitestek észlelésére.

Formalinban fixalt, parafinba dgyazott szovet részeinek festésére
tervezték a BOND rendszeren.

In vitro hasznalatra, szovetkot6dési egér és nyul IgG primer
antitestek észlelésére.

Formalinban fixalt, parafinba dgyazott szovet részeinek festésére
tervezték a BOND rendszeren.

Egy magas amplifikacioju, biotinmentes észlelérendszer, a BOND-
rendszeren t6rténé hasznalatra optimalizalva. Elesen elkiiloniti a cél
antigéneket a peroxidra érzékeny antigénekre specifikus, nagy
intenzitasu festési protokollal.

Elonyben részesitett Megjegyzések az észlelorendszerhez
észlelorendszer

*FISH Protocol A Leica HER2 FISH System  Egy teljes kettds tesztes LSI HER2/CEP17 FISH rendszer tartalmaz

- 30 Test

MEGJEGYZES: A
rendelkezésre allas
szabalyozdijévahagyas
fliggvénye.

*ISH Protocol A BOND Polymer Refine
Detection

*ISH Protocol B BOND Polymer Refine
Detection

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 AQ7
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egy RTU LSI HER2/CEP17 kettés tesztet es 2-es hibridizaciot kovetd
mosdoldatot. A HER2 gén amplifikdcidjat a FISH rendszeren
keresztul észleli FFPE human mellrakos szovetmintakban. In vitro
diagnosztikai hasznalatra.

MEGJEGYZES: az LS| és a CEP az Abbott Molecular Inc. védjegye.
Minden jog fenntartva. Licencengedély alapjan torténik az
alkalmazasa.

Egy magas amplifikdaciojd, biotinmentes észlelérendszer, a BOND-
rendszeren torténd hasznalatra optimalizalva. Egy anti-FITC csatolo
segitségével észleli az RNS-t.

Egy magas amplifikacioju, biotinmentes észlel6rendszer, a BOND-
rendszeren torténé hasznalatra optimalizalva. Egy anti-biotin csatolo
segitségével észleli a DNS-t.
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7.6.2  El6festési protokollok

Protokoll tipusa Protokoll neve Megjegyzések

El6készités *Deparaffinalds Az elékészitési protokollok a BOND vagy BOND-PRIME Dewax
Solution oldatot haszndljak a paraffinviasz eltavolitasara,
mely a szovet bedgyazasdra és a minta rehidrataldsara
hasznalatos.

*SUtés és viaszmentesités A viaszmentesités el6tt a szovet sitve lesz, hogy javuljon a
tapaddsa a targylemezhez.

Tovahbi részletekkel kapcsolatban lasd: 14.2.3 A gyanta
eltavolitasa és sutés

El6zetes hokezelés  *HIER ER1-gyel vagy ER2-vel A hékezeléssel indukalt epitop-visszanyerés a metszett
szovetet hékezelt pufferoldat hatasanak teszi ki, mialtal
mddosul a szovetszerkezet felépitése, és javul a festés
hatdsa. Szamos el6re meghatarozott elézetes hdkezelési
protokoll all rendelkezésre, melyek az alkalmazott
id6tartamban és hdmérsékletben kiilonboznek.

Enzimes elokezelés  *1-es enzim Nyolc enzimes el6kezelési protokoll all rendelkezésre.
*2-es enzim Ezek a protokollok az alkalmazott enzim és inkubacids id6k
%3-35 enzim szerint valtoznak.
*5-0s enzim

ISH *Denaturdcié (10 perc) Eqy (tiz perces) elére meghatarozott ISH denaturacids

Denaturacio protokoll van.

ISH *|SH hibridizécid (2 éra) Két elére meghatérozott ISH-hibridizacids protokoll Iétezik (2

Hibridizacié *SH hibridizacié (12 6ra) rds €512 brds).
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Reagenskezelés (a BOND
vezérlén)

A BOND-rendszer feljegyez minden, a rendszeren hasznalt nem nagy térfogatu reagenst, figyelemmel kovet minden
reagenstartalyt és azok tartalmat. Targylemezpanelek beallitasat is lehet6vé teszi adott markerekkel, hogy felgyorsitsa
az esetek |étrehozasat.

A fejezet a kovetkezd részekkel rendelkezik:
» 8.1 Areagenskezelés attekintése
» 8.2 Reagens beadllitasa képerny6
» 8.3 Reagensleltar-képernyd

» 8.4 Reagenspanel képernyd
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8 Reagenskezelés (a BOND vezérl6n)

8.1  Areagenskezelés attekintése

A BOND-rendszerben a reagenskezelés kiterjed az egyedi reagensadatok beallitasara és karbantartdsara, az 0sszes
reagenscsomag leltérkezelésére (kivéve a nagy térfogatu reagenseket), és a markercsoportok, mas néven ,panelek”
létrehozasdra, a targylemezek létrehozasahoz.

A reagenskezeld képernydk ott, ahol ezek a mlveletek megtorténnek, a Reagens bedllitasa ikonra torténd Resgars szl
kattintassal nyithatok meg a funkciésavon. J

Kattintson a képerny6 tetején, bal oldalon |évé fiilekre a kivant képernyé megnyitdsahoz (Bedllitds, Leltar vagy Panelek).

Abra 8-1: Reagens bedllitdsa képernyé

Reagens-6sszeall.

Beallit Leltér Panelek

ef.
*CD10 (56C6) *CD10 Elsidleges antitest  Leica Microsystems v
*CD15 (Carb-1) *CD15 Elsidleges antitest  Leica Microsystems
*CD20 (MJ1) *CD20 Elsidleges antitest  Leica Microsystems
*CD25 (4C9) *CD25 Elsidleges antitest  Leica Microsystems
*CD30 (1612) *CD30 Elsidleges antitest  Leica Microsystems
*CDS (4C7) *CD5 Elsddleges antitest  Leica Microsystems
*CDS6 (CD564) *CDs6 Elsddleges antitest  Leica Microsystems
*CD7 (LP15) "NEW* *CD7. Elsddleges antitest  Leica Microsystems
*Cytokeratin 20 (Ks20.8) *CK20. Elsddleges antitest  Leica Microsystems
*Cytokeratin 20 (PW31) *CK20 Elsddleges antitest  Leica Microsystems
*Cytokeratin 7 (RN7) *CK7 Elsddleges antitest  Leica Microsystems
*Estrogen Receptor (6F11) ‘ER Elsddleges antitest  Leica Microsystems
*Giial Fibrillary Acidic Protein (GAS) *GFAP Elsddleges antitest  Leica Microsystems
*Immunoglobulin A (N1CLA) “IgA Elsddleges antitest  Leica Microsystems

“Immunoglobulin D (DRN1C) *IgD Elsddleges antitest  Leica Microsystems

SRS SRR N N NN VR VR N SR N N NEAE SR N N

*Immunoglobulin G (Polyclonal) *IgG Elsddleges antitest  Leica Microsystems

Csomagolds tip.: Reagenstipus: Szolgltats: Elény.részstétusz:

B3 | primerek Bl | teica vicrosystems B oy

A Reagens bedllitdsa képernyé a BOND-rendszer el6tt ismert 0sszes reagens teljes listdjat meg tudja jeleniteni. A lista
nem tartalmaz semmilyen elérecsomagolt reagensrendszert, pl. BOND észlelérendszereket, de mutatja a rendszerben
megtaldlhato alkotd reagenseket. Kevert reagenseket is tartalmaz, melyek a feldolgozé modulon az észlel6rendszerbdl
szarmazo 0sszetev6kbdl lesznek kikeverve. A képerny6n megtekinthet6k a reagens-tulajdonsagok, létrehozhatok Uj
reagensek a rendszerben, és megadhatok a reagensbeallitasok.

Ezzel szemben a Reagensleltar képerny6 a reagensrendszerek leltarat, valamint az egyedi csomagoldsu reagenseket
mutatja. Barmely reagens- vagy rendszertipus esetében a lista megmutatja a teljes készletet, és ahol lehetséges,
informdcidt nyujt az egyedi csomagokrol.

A Reagenspanelek képerny6n az adott diagnosztikai célra jellemzden egyltt hasznalt markercsoportokat lehet
létrehozni. A BOND-szoftverben a targylemez-létrehozds soran egy panel kivalasztdsa a panel minden egyes markeréhez
tdrgylemezt hoz Iétre, nagyban meggyorsitva ezt a folyamatot.
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8 Reagenskezelés (a BOND vezérl6n)

8.1.1 Altalanos informéacid

» 8.1.1.1 Reagenskategoriak

8.1.1.2 Reagens-munkafolyamat

8.1.1.3 Reagensazonositas

8.1.1.4 Reagenshelyettesités
8.1.1.5BOND™ Oracle™ HER2 IHC System

8.1.1.1  Reagenskategoriak
A BOND reagens rendszerek kizardlag BOND-III és BOND-MAX feldolgozé modulokon hasznalhatok. A
BOND-PRIME reagens rendszerek kizarolag BOND-PRIME feldolgozé modulokon hasznalhatok.

A nagy térfogatu folyadékokon kiviil négy kiilonboz6 fajta folyékony ,csomagtipus” hasznalhaté a BOND-rendszeren:

» BOND észlel6rendszerek: észleléreagensek el6recsomagolt talcai a felhasznalok altal a targylemez-beallitas
soran kijelolt markerekkel torténé hasznalatra

» Bond Oracle™ HER2 IHC rendszer: jelol6ket, kiegészité és észleld reagenseket tartalmazo elére csomagolt talca.
A rendszer kontroll targylemezeket is tartalmaz.

» BOND tisztitérendszerek BOND-III és BOND-MAX feldolgozé modulokhoz: a feldolgozé modulok tisztitdsahoz
haszndlatos tisztitéoldatokat tartalmazd el6re csomagolt talcék (Idsd 12.6.1 Az aspiracios szonda tisztitasa). A
BOND-PRIME tisztitorendszerek hasznalatara vonatkozo részleteket Iasd a kilonallo BOND-PRIME felhasznaldi
kézikonyvben.

 Reagenstartdlyok: (primer vagy teszt) markereket vagy kiegészité reagenseket tartalmazo egyedi
reagenstartalyok — hasznalatra kész vagy nyitott tartalyokban (ldsd 2.6.5 Reagensrendszerek és tartalyok)

A BOND észlel6rendszerek — beleértve a Bond Oracle HER2 IHC System rendszert — és a tisztitérendszerek kozos neve
,reagensrendszerek”.

A ,marker” az IHC primer antitestjére utal, vagy az ISH tesztjére.
A reagensek az alabbi ,reagenstipusokra” vannak felosztva:

e Primer: IHC-ben hasznalt markerreagens

» Teszt: ISH-ban hasznalt markerreagens

» Kiegészitd: markerrel torténd festést megel6z6 vagy kovetd szovetfeldolgozas soran hasznalt minden nem
marker reagens

» Kevert: protokoll futtatdsa sordn reagensrendszer-osszetevkbdl vagy egyedi tartaly-osszetevékbdl létrehozott
kiegészitd reagensek. Készleten soha nem lehet kevert reagens, de a rendszernek rendelkeznie kell veliik a
protokoll Iépésekhez.

A reagens- vagy reagensrendszer-listak a Reagens bedllitdsa képernydn és a Reagensleltar képerny6kon ezen
osztdlyozas szerint sz(rhetdk.
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8 Reagenskezelés (a BOND vezérl6n)

8.1.1.2  Reagens-munkafolyamat

Miel6tt a BOND-rendszer barmilyen reagenst alkalmazhatna, el6szor fel kell ismernie egy haromlépéses folyamat
keretében:

1 Areagenstipusnak szerepelnie kell a reagenslistaban a Reagens bedllitdsa képernyén — minden Leica
Biosystems hasznalatra kész reagens és szamos Leica Biosystems kiegészitd reagens (beleértve az BOND
észlel6 és a tisztitérendszerek reagenseit is) elére meghatarozottak, de a felhasznaldknak egyéb reagenseket is
hozza kell adniuk a listdhoz.

2 Uj készlet fogaddsakor az egyedi reagenstartélyok és reagensrendszerek be lesznek olvasva a BOND-rendszerbe
vagy ,regisztralva” lesznek, a leltarhoz torténé hozzaadas érdekében.

3 Amikor egy reagens vagy egy rendszer hasznalatra kész, akkor betoltédik a reagenstalcara, ahol a BOND-
rendszer azonositja és frissiti a készletet, ahogy a reagens felhasznaldsra kerdilt.

A BOND-rendszer az egyes egyedi tartalyok és rendszerek tartalmardl, valamint az egyes reagenstipusok osszesitésérol
feljegyzést készit. A Leica Biosystems reagensei esetében also Ujrarendelési korlatot dllithat fel, ami figyelmezteti, ha a
készletek alacsonyak. Lasd 8.3.2.1 A minimalis készlet bedllitasanak modositasa.

8.1.1.3  Reagensazonositas

Az egyedi reagenstartalyok az azonositashoz két vonalkdddal rendelkeznek. A tartalyok elején taldlhaté hosszabb
vonalkédok a tartdlyok regisztralasara és regisztralast koveté azonositaséra szolgdlnak (I4sd 8.3.3 Reagensek és
reagensrendszerek regisztraldasa). A tartalyok tetején (a fedél alatt) Iévé rovidebb vonalkddok dekddoljak a BOND-
rendszer altal a feldolgozé modulokra feltoltott tartélyok azonositaséra hasznélt egyedi csomagazonositdkat (Unique
Pack Identifier, UPI). Haszndlja az UPl-azonositét egy feltoltott reagenstartdly manualis azonositdsara, ha a beolvasasa
sikertelen volt (Idsd 5.1.3.5 Nem észlelt reagensek javitasa).

Azon BOND reagensrendszereket, amelyek a BOND-III és BOND-MAX feldolgoz6 modulokhoz hasznalhatok, a talcak
oldalan Iéve két vonalkod azonositja. Hasznalja mindkét vonalkddot a rendszerek regisztralasara és regisztralast kovetd
azonositasara.

A BOND-PRIME reagensrendszereknek egyetlen 2D vonalkddjuk van a tdlca oldaldn, és ez szolgal a reagensrendszer
azonositasara regisztracio utan.

ezeket hasznalja a rendszerek azonositasdra, amikor be vannak toltve a feldolgozé modulokra. Ha az automatikus
azonositas sikertelen, amikor a reagensrendszer be van toltve a BOND-MAX vagy BOND-III rendszerbe, akkor ezek az UPI
szamok beirhatok a tartdlyok manuadlis azonositasa érdekében. Ez nem végezhetd el a BOND-PRIME feldolgoz6
modulon.

Barmely regisztralt reagensrdl és reagensrendszerrél barmikor megjelenithet informéaciokat, ha djra beolvassa a hosszu
vonalkddot az egyedi tartdlyok oldaldn, vagy a két vonalkodot (vagy egyetlen 2D-vonalkédot) a reagensrendszerek
oldalan.

Ha a csomagolds beolvasasa nem lehetséges, akkor nyissa meg az Azonosité manudlis megadasa parbeszédpanelt,

Keresés.

vagy a Keresés ikonra il attintva a funkcidsavban, vagy az Azonositd megaddsa gombra a Reagensleltar
képernyén.
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8 Reagenskezelés (a BOND vezérl6n)

Irja be az eqyes tartalyok / reagensrendszerek elején taldlhato hosszu vonalkdd(ok)hoz tartozé szémokat, vagy a 2D-
vonalkédhoz tartozé szémokat, majd kattintson az Ervényesités lehetdségre (a reagensrendszereknél kattintson az
Ervényesités gombra az egyes vonalkédok bevitele utén).

8.1.1.4 Reagenshelyettesitées
BOND-PRIME

BOND-PRIME rendszeren nincs reagenshelyettesités.
Ha a BOND-PRIME azt észleli, hogy nincs elegendd reagens, akkor a kovetkezdk valamelyikét teszi:
» megjeldli az érintett targylemez(eke)t, ha mar megkezdte a targylemez feldolgozasat egy ARC modulon

» elutasitja a targylemezt, ha a targylemez még mindig az el6tolt6 fiokban van.

BOND-III és BOND-MAX

Minden sziikséges reagensbdl elegendd térfogatnak kell a feldolgozé modulokra feltdltve lennie, mielétt a feldolgozas
elindulna. Alkalmanként azonban eléfordulhat, hogy egy kezdetben meglévé reagens nem all rendelkezésre, amikor
szlkség volna ra. Ez akkor torténhet, ha a kezeld eltdvolitott egy reagenstalcat, vagy egy reagenstartaly ténylegesen
esetleg kevesebb reagenst tartalmaz, mint amennyi kezdetben meg lett hatarozva. Ha ez bekovetkezik, akkor a BOND-
rendszer megkisérli helyettesiteni a hianyzo reagenst egy ugyanolyan tipusu, masik tartalybdl szarmazo reagenssel. A
BOND-rendszer az alabbi szabalyokat koveti egy rendelkezésre nem all6 reagens helyettesitése soran:

» Arendszer kezdetben megprdbalja helyettesiteni a hianyzd reagenst egy ugyanolyan tipusuval ugyanabbdl a
reagensrendszerbdl.

Ha sikerdil, akkor a feldolgozas értesités nélkil folytatodik.

» Arendszer ezutan megprobalja helyettesiteni a hidanyzo reagenst egy alternativ forrassal, mely ugyanolyan
tipusu, és ugyanolyan tételszamua.

Ha sikerdl, akkor a feldolgozas értesités nélkdil folytatodik.

» Arendszer ezutan megprobalja helyettesiteni a hidnyzo reagenst eqy alternativ forrassal, mely ugyanolyan
tipusu, de eltérd tételszamdu.

Ha sikerdil, akkor a futas folytatodik, de az érintett targylemezek az eseményrdl értesitést kapnak.

» Ha areagens helyettesitése nem lehetséges, akkor a reagenst egy nagy folyadéktérfogatu reagens fogja
helyettesiteni az érintett targylemezeknél minden kiosztashan, a feldolgozas végéig.

A feldolgozas folytatodik, de az érintett targylemezek az eseményrél értesitést kapnak.

» Haminden targylemez érintett, és nagy folyadéktérfogatu reagensre kell cserélni a reagenst, akkor a feldolgozas
megszakad.
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8 Reagenskezelés (a BOND vezérl6n)

8.1.1.5 BOND™ Oracle™ HER2 IHC System

‘ Ezek nem hasznélhatok BOND-PRIME feldolgozé modulokon.

A BOND™ Oracle™ HER2 IHC rendszer reagens rendszerekbdl all, és kontroll targylemezeket tartalmazhat. Standard nagy
folyadéktérfogatu reagensek és bizonyos rendszereknél kiegészit6 reagensek is szikségesek.

Mindig tartsa be a termékkel kapott hasznalati utasitast, és ne feledje az alabbiakat:

» ABond™, Oracle™ és HER2 IHC-rendszerekhez biztositott targylemezek neve Oracle kontrolltargylemezek, és
kiilonboznek a hazon belli, Oracle feldolgozasok soran hasznalatos kontrolltargylemezektdl:

A hazon beliili kontroll-targylemezek a szoftverben, a standard Szovettipus- és Markerbeadllitdsoknak
megfelel@en lettek létrehozva a Targylemez hozzdaddsa parbeszédpanelen, de nem az Oracle kontroll
bedllitasok szerint.

» Az Oracle kontroll-targylemezeket az Oracle kontroll beallitassal kell Iétrehozni, a megfelel6 Szdvettipus
beallitas mellett.

» Az Oracle kontroll-targylemezek kizarolag az adott rendszerrel hasznalhatok, ahonnan szarmaznak.

» Az Oracle targylemezcimkék specialis, az adminisztracios feliilet Cimkeék képerny6jén meghatarozott Oracle
cimkesablonokat hasznalnak (ldsd 10.3 Cimkek ).

8.2  Reagens beallitasa képerny0

A Reagens-0sszedllitds képernyd megjeleniti a BOND-szoftver el6tt ismert 0sszes reagens listdjat, beléértve a
reagensrendszerekben |évéket is, és a feldolgozé modulon reagensrendszerosszetevokbdl kevert reagenseket is.
Minden BOND hasznélatra kész primer el6re meg van hatdrozva a listdban (és nem tévolithaté el), ahogy a BOND
hasznalatra kész ISH-tesztek és szamos gyakori Leica Biosystems kiegészit6 reagens sem.

A tablazat alatti sz(ir6k lehetévé teszik a megjelenitend6 reagens tipusanak beallitasat. Nem sz(rhet csomagtipusra, de
reagenstipusra igen (primerekre, probakra, kiegészitékre, kevert reagensekre, Oracle reagensekre és parhuzamos
multiplex festés( primerekre és tesztekre), valamint a széllitéra és az elényben részesitett éllapotra.

Atablazat feletti gombokkal: Uj reagenseket adhat hozza a listdhoz, megynyithatja a tablazatban kijel6lt reagenst,
megtekintheti vagy szerkesztheti a reagens adatait, és torélheti a tablazatban kijeldlt reagenst (csak nem Leica
Biosystems reagensek torolheték).

Itt fel nem sorolt reagensek nem regisztralhatok, sem azok a felhasznal¢ altal meghatérozott
reagensek, melyeknek allapota nem el6nyben részesitett.
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8 Reagenskezelés (a BOND vezérl6n)

Atablazat az alabbi adatokat tartalmazza az egyes reagensekhez:

Név A reagens teljes neve.

A kezdd ,*" karakter elére meghatdrozott Leica Biosystems reagenst jelent.

ROv. név A reagens rovid neve, ahogy a targylemezcimkéken és az Allapotképerny6n megjelenik.

Tipus A reagens tipusa, példaul primer.

Szolgéltatd A reagens szallitojanak a neve.

Elény. A bejeldlt (elényben részesitett) markerek a targylemez-konfiguracios listédkban szerepelnek, a

BOND-szoftver egy masik részén.

Szerkeszthet( reagens-tulajdonsagok
A név és a szallitoi adatok mellett a reagensek szerkeszthet6 opcioi még:

1 Jelolék esetében:

a az alapértelmezés szerint kivalasztott protokollok, ha a marker a targylemez Iétrehozasa soran lett
kivdlasztva (I4sd 6.5.2 Targylemez létrehozasa). Kiilonbozé protokollok dllithatok be egyjelolés
alkalmazasokhoz, valamint a multiplex festés el6zetes és végleges alkalmazdsaihoz;

b elényben részesitett dllapot - kizarolag az el6nyben részesitett allapotu jelennek meg a Jeldlék legordld
listaban a targylemez létrehozésa sordn (14sd: 6.5.2 Targylemez létrehozasa), és a Rendelkezésre 4ll6
markerek listdban a Reagenspanelek tulajdonsagai parbeszédpanelen panelek Iétrehozdsa soran (lasd:
8.4.1 Panel létrehozasa). A reagensképernyd listak szintén szlrheték erre a tulajdonségra,

c veszélyes allapot — a veszélyesként megjelolt markerek ki lesznek mosva a veszélyes hulladéktaroloba. Ez a
beallitas el6re meghatarozott reagenseknél nem madosithato.

2 Kiegészit6 reagensek esetében

a azok a nagy folyadéktérfogatu reagensek, melyek kompatibilisek a reagenssel — a BOND-rendszer
automatikusan megakadalyozza, hogy az inkompatibilis kiegészit6 és a nagy folyadéktérfogatu reagensek
kapcsolatba keriljenek egymassal,

b eldnyben részesitett dllapot — a reagensképernyd-listak szlrhet6k erre a tulajdonsagra;

c veszélyes dllapot - a veszélyesként megjelolt reagensek ki lesznek mosva a veszélyes hulladéktaroloba. Ez
a beallitas elére meghatarozott reagenseknél nem maodosithato.

Lasd az alabbi részeket:

e 8.2.1 Reagens hozzaadasa vagy szerkesztése

e 8.2.2 Reagens torlése
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8.2.1 Reagens hozzaadasa vagy szerkesztése

Ha reagenseket szeretne hozzéadni a listdhoz, akkor kattintson a Hozzdadas lehet6ségre a Reagens bedllitdsa
képernyén. A BOND-rendszer megjeleniti a Reagens hozzdad4sa parbeszédpanelt. Lasd Abra 8-2 aldbb.

Abra 8-2: Reagens hozzaaddsa parbeszédpanel

Reagens hozzdad.

Mév: [ ] A névnek betiivel vagy szammal kell
] kezdddnie

Roviditett nev: [

Nyilvdnos név:

Tipus: Elsddleges antitest n

Szolgaltatd:

Festési mod: Egyszeres/szekvencialis multiplex -
Egysz. Elgzetes Veégsd

Alapert. festési protokoll:

Alapért. HIER protokoll: -

*

Alapért. enzimes protokoll: -

Kompatibilis oml.reag.-ek:
*BWash

| Elény.rész. Veszélyes

Ha egy meglévd reagens adatait szeretné modositani, akkor valassza ki és kattintson a Megnyitds lehetGségre, vagy
kattintson réd kétszer. Megnyilik a Reagenstulajdonsdgok szerkesztése parbeszédpanel. Ez ugyanaz, mint a Reagens
hozzaaddsa parbeszédpanel, a kivélasztott reagens bevitt adataival.

Haszndlja az alabbi irdanymutatast reagensek hozzaadasa vagy szerkesztése soran:

1 Uj reagens hozzaadasakor adja meg a leird nevét a Név mezében.

Az Uj reagensek nem kezdédhetnek ,*" karakterrel, ez a Leica Biosystems reagensek szamara van fenntartva.

Legyen ovatos, és ne hasznaljon olyan nevet, amely alapjan ez a reagens 0sszekeverhet6 egy
masikkal protokollok vagy targylemezek létrehozasa soran.
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2 Uj reagensek esetében adjon meg egy révid nevet a Réviditett név mezében. A roviditett nevek legfeljebb nyolc
karakter hosszuak lehetnek.

Ez a név jelenik meg a targylemezikonokon az Allapot képerny6n, és ez lesz a térgylemezcimkékre kinyomtatva.

3 Haa(z) BOND rendszer csatlakozik egy LIS-rendszerhez, akkor adja meg a reagens LIS-rendszerben hasznélatos
nevét a Nyilvdnos név mezdben (nem vonatkozik a kiegészit6 reagensekre).

4 Ha Uj reagenst hoz létre, akkor valassza ki a reagens tipusat a Tipus legordiilg listabol. A parbeszédpanel a
kivalasztott tipustdl fligg6en valtozik.

5 Adja meg a reagens szallitéjanak nevét a Szallité mezében.

6 Haareagens jelolé (primer antitest vagy RNS- vagy DNS-préba), akkor valassza ki az adott jel6l6t hasznélo,
kiilonbozé tipusu festési folyamatokban hasznalandd alapértelmezett protokollokat.

7 A Festési médszer mez6ben vélassza az Egyszeres multiplex lehetdséget, hogy bedllitsa az egyes festési
futtatasok jeloldinek alapértelmezett protokolljait az Egyszeres lapon. A szekvencialis multiplex festési
futdsokban lévé jelol6k esetében allitsa be az alapértelmezett protokollokat az elsé alkalmazashoz az El§zetes
lapon, és dllitsa be az utolso alkalmazas alapértelmezett protokolljat a Végsé lapon.

8 Valassza a Parhuzamos multiplex az alapértelmezett protokollok beéllitdséra a parhuzamos multiplex festés(
futdsokban szereplé markerekhez.

Ha a reagens egy RNS- vagy DNS-teszt, akkor tovabbi (denaturéciés és hibridizécids)
protokollok jelennek meg minden fent emlitett filon.

9 El6re meghatarozott BOND markerek esetén nyomja meg a Gydri alapértelmezett protokollok visszaallitdsa
lehet6séget, ha vissza kivanja allitani a protokollok markerhez javasolt gyari alapértelmezett beallitasait
(felligyeleti felhasznaldként kell bejelentkeznie, hogy vissza tudja allitani a gyari alapértelmezett beallitdsokat).

10 Ha felhasznald altal létrehozott kiegészitd reagensrdl van sz, akkor ellendrizze a nagy folyadéktérfogatu oldat
kompatibilitasat, és allitsa be, ha szlikséges.

A legtobb rendszer alapértelmezés szerint megjeleniti a(z) BOND mosdoldatot (*"BWash) és a desztillalt vizet
(*DI) a Kompatibilis olddszerek listan. Ez azt jelenti, hogy ezen oldatok barmelyike hasznalhatd a
folyadékrendszerben a reagens kivondsara és lecsapolasara. Mig a nagy folyadéktérfogatu oldatok nem
kerllhetnek kozvetlen kapcsolatba a kiegészité reagenssel, lehet bizonyos enyhe érintkezés a lecsapold
szondaban. Ennek az érintkezésnek a teljes kizarasa érdekében valassza ki azt a nagy folyadéktérfogatu oldatot,
amelyet nem szeretne, hogy érintkezzen a reagenssel, és kattintson a << jelre, hogy felvigye a Rendelkezésre 4ll6
nagy folyadéktérfogatok listara.

Legalabb egy nagy folyadéktérfogatu oldatot be kell allitani kompatibilisként.

VIGYAZAT: Ha lehetévé teszi, hogy inkompatibilis oldatok érintkezzenek egymassal, akkor a

Z i \ festés eredményei nem megfelel6ek lehetnek, illetve kérosodhat a feldolgozé modul. Lépjen
kapcsolatba a Leica Biosystems vallalattal, hogy meghatdrozhassa, mely oldatok
kompatibilisek.
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8 Reagenskezelés (a BOND vezérl6n)

11 Markerek esetében kattintson az ElI0nyben részesitett lehetGségre, a primer vagy teszt megjelenitéséhez a
targylemez-bedllitas parbeszédpanelen.

Kiegészitd reagensek esetében az Elényben részesitett allapot kizardlag a listasz(rék esetében, a Reagens-
bedllitas és a Leltar képernyékon hasznalatos.

12 Ha azt szeretné, hogy a reagens a veszélyeshulladak-tartalyba kertljon, akkor kattintson a Veszélyes lehetéségre.

13 Kattintson a Mentés lehetéségre, hogy hozzéaadja a reagensadatokat a BOND-rendszerhez.

A folyamat soran barmikor a Mégse lehet6ségre kattintva a modositasok elmentése nélkdil Iéphet ki.

8.2.2 Reagens torlese

Ha reagenst szeretne torolni, akkor valassza ki a listabol a Reagens bedllitdsa képernydn, és kattintson a Torlés
lehetéségre. Az el6re meghatérozott Leica Biosystems reagensek (melyek neve csillaggal kezdédik) nem térélheték.

Reagens adatainak torlésekor ezen reagens csomagjainak leltaradatait is eltavolitja. A torolt
reagensadatok és leltaradatok nem dllithatok vissza.

Ha tovabb mar nincs szliksége egy reagensre, amit korabban mar hasznalt, akkor jobb lehet, ha a torlése helyett nem
elényben részesitettként jeldli meg. Ezaltal a szoftver legtobb képernyéjérdél lekeriil, de a rendszerben marad.
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8 Reagenskezelés (a BOND vezérl6n)

8.3  Reagensleltar-keperny6

A Reagensleltar képernyd felsorolja az 6sszes valaha a BOND-rendszeren regisztralt (és nem torolt) reagenst és
reagensrendszert, és aktualisan elérhetd készletiiket. Ezen a képerny6n tekintheti meg €és kezelheti a leltart.

Abra 8-3: Reagensleltar-képernyd

Reagens-6sszeall.

Beallit... Leltér Panelek

*Kappa Probe Leica Microsystems RNS-szonda PB0645 27,50 11,00
*CD15 (Carb-1) Leica Mic Elsadl antitest PA0039 44,85 7,00
GFAP (ER2, Enzyme1) AAA Antibodies Elsddleges antitest Nyitott tartaly 0,00 0,00
*Anti-Fluorescein Antibody Leica Microsy Kiegészitd AR0222 30,00 15,00
I *CD30 (1G12) Leica Microsy o antitest PA0153 0,00 1,00
*Melan A (A103) Leica Mi Elsadl antitest PA0233 7,00 0,00
I *CD7 (LP15) "NEW* Leica Mi ElsGdl antitest PAQ017 0,00 14,00
*Lambda Probe Leica Microsy RNS. d PB0669 16,50 5,50
*Estrogen Receptor (6F11) Leica Microsy Elséd antitest PA0151 14,00 7,00
*CD5 (4C7) Leica Mi Elsadl antitest PA0168 6,55 0,00
I *Cytokeratin 20 (PW31) Leica Mi Elsddleges antitest PA0918 0,00 7,00
I *Estrogen Receptor (6F11) Leica Microsy E antitest PA0009 0,00 10,00
*Immunoglobulin D... Leica Mic Elsadl antitest PA0061 7,00 2,00
I *Glial Fibrillary Acidic... Leica Mi ElsGdl antitest PA0026 0,00 5,00
*CD25 (4C9) Leica Microsy Elsddleges antitest PA0305 47,50 14,00
*CD10 (56C6) Leica Microsy Elsg antitest PA0131 0,00 0,00 .
Csomagolas tip.: Reagenstipus: Leltér allapota: Szolgaltaté: Eldny.rész.statusz:
Reagenstartalyok n Mind n Mind - Mind - @

A minimalis készlettérfogatnal alacsonyabb szint( Leica Biosystems reagenseket piros fliggéleges sav jelzi a képerny6
bal oldalan.

Atablazat alatti szlrékkel bedllithato a reagens tipusa, illetve a megjelenitend6 rendszer.

BOND észleléshez, Oracle és tisztitorendszerekhez — amelyeket a Csomagolas tipusaként sz(r6ben kivalasztottak -
csak Leltdr dllapot szerint sz(irhet. Ez lehet6vé teszi, hogy megtekintse az 6sszes regisztralt rendszert, csak a készlettel
rendelkez6ket, vagy csak az Ujrarendelési szint alatt lévéket.

Egyedi reagenstartalyoknal sz(irhet Széllitéra, El6nyben részesitett dllapotra és Reagenstipusra is (azaz megjelenitheti a
,primereket’, a ,teszteket”, a ,parhuzamos koktél primereket’, a ,parhuzamos koktél teszteket’, a ,kiegészit6ket’, illetve
az ,0sszes” reagenst).
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8 Reagenskezelés (a BOND vezérl6n)

Az aldbbi adatok egy része vagy mindegyike megjelenithetd, a reagens tipusatdl fliggéen.

Név
Szolgaltato
Tipus

Kataldgus szam

Térf. (ml)

Fennmarado
feldolgozasok

Fennm. tisztitasok

Min. (ml)

Min. (futt.)

Min. (tisztitas)

A reagens teljes neve.
A reagens szallitéjanak a neve. Reagensrendszereknél nem jelenik meg.
A reagens tipusa, példaul primer. Reagensrendszereknél nem jelenik meg.

A reagens Ujrarendelésnél beirando kataldgusszama. Reagensrendszereknél nem jelenik meg
(az oszlop megjelenik, de minden érték ires).

A rendelkezésre all6 reagens teljes mennyisége. Tartalmaz minden regisztralt
reagenscsomagot, legyen akar egy feldolgozé modulra éppen feltoltve, vagy nem (ldsd
8.3.1 Areagenstérfogat meghatdrozasa).

Oracle rendszereknél a rendszerben fennmaradd feldolgozdsok széma.

A tisztitorendszerekben fennmarado tisztitdsok szdma.

Kizarolag Leica Biosystems reagensek esetében a készlet azon térfogata, melynél jelzi a
rendszer az Ujrarendelési igényt (lasd 8.3.2.1 A minimalis készlet beallitasanak modositasa).

Oracle rendszereknél a fennmarado feldolgozdsok azon szama, melynél jelzi a rendszer az
Ujrarendelési igényt (lasd 8.3.2.1 A minimalis készlet beallitasanak modositasa).

Tisztitd rendszereknél a fennmarado feldolgozasok azon szama, melynél jelzi a rendszer az
Ujrarendelési igényt (lasd 8.3.2.1 A minimalis készlet bedllitdsanak madositasa).

A reagenstablazat folotti vezérlégombokkal kezelhetd a reagensleltar.

« Kattintson az Részletek lehetéségre, hogy megtekintse a kivalasztott reagenstipus egyedi reagenscsomagjainak
az adatait, és beallitasokat végezzen el rajtuk.

Tovabbi tajékoztatasért lasd 8.3.2 Reagens vagy reagensrendszer-adatok.

« Kattintson az Azonositd megaddsa lehet6ségre, és adja hozza a reagenskészletet a rendszerhez az Azonosité
manualis megaddsa parbeszédpanelen, ha az azonosité automatikus felismerése a kézi szkennerrel nem
lehetséges (csak BOND-III és BOND-MAX).

Ldsd 8.3.3 Reagensek és reagensrendszerek regisztralasa a tovabbi informacidkért.

« Kattintson a Adatjelentés lehet6ségre, és hozzon létre egy jelentést a tablazatban aktudlisan felsorolt
reagensekrdl vagy reagensrendszerekrdl.

Ldsd 8.3.4 Leltdradat-jelentés.

« Kattintson a Reagensfelhasznalas lehetdségre, és hozzon létre egy jelentést a reagens adott idékereten beldli

felhasznalasardl.

Ldsd 8.3.5 Reagens-felhasznalds jelentés

Lasd még 8.3.1 A reagenstérfogat meghatarozasa annak dltalanos leirasaval kapcsolatban, hogy hogyan koveti a BOND-
rendszer a reagensleltarat.
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8 Reagenskezelés (a BOND vezérl6n)

8.3.1 A reagenstérfogat meghatarozasa

A BOND rendszer két mddszert alkalmaz a reagens reagenstalcan talalhato tartalyokban 1évé térfogatanak
meghatdrozasadra: a kezdeti térfogat és az azt kovetd hasznalat alapjan kiszamitja a térfogatot, illetve kozvetlendl
megméri a folyadékszint-érzékel6 (LLS) rendszerrel BOND-IIl és BOND-MAX esetén, vagy ultrahangos folyadékszint-
érzékel6vel (ULLS) BOND-PRIME esetén.

A térfogatszamitas a kezdeti reagenstérfogaton alapul, a kiosztott reagenstérfogatok levondsaval és az Ujratoltések
hozzdadaséval (nyitott tartélyok esetén). Eltérések el6fordulhatnak, ha a reagens térfogata pérolgas vagy kiomiés Gtjan
csokken.

BOND-MAX és BOND-III esetén az LLS-rendszer az aspiracios szondaba van integralva. A reagenstérfogatszint
magassdganak érzékelésével hatarozza meg a reagenstérfogatot, amikor az aspiracios szonda belemeriil a tartalyokba.
Alapértelmezett bedllitdsok mellett az LLS térfogatmérés (mas néven gyakran ,bemeritéses teszt") automatikusan
hajtédik végre egy sor feltétel mellett, példaul amikor egy tartaly térfogata nem lett megmérve tobb, mint 30 napon &t. A
reagens esetleg elparolgott, vagy a tartalyt athelyezték egy masik rendszerre. Ezen alapértelmezett bemeritési tesztek
akkorra vannak id@zitve, amikor nem késleltetik a feldolgozast, ezért lehetséges, hogy egy kezdetben rendelkezésre
allonak vélt reagens térfogata késdbb elégtelennek bizonyul az itemezett feldolgozasokhoz. Ha ez megtorténik,
figyelmeztetés aktivalddik, és a kezelének vagy Ujra kell toltenie a tartalyt (kizarélag nyitott tartélyok esetén), vagy meg
kell arrél gy6zédnie, hogy egy megfeleld alternativ reagens rendelkezésre all (lasd 8.1.7.4 Reagenshelyettesités).

A BOND-PRIME esetében az uLLS az ARC szondaba van integralva. Ha eltérés fordul el6, az uLLS folyadékszint tesztet
fog végezni ugyanolyan maodon, mint ahogyan a BOND-MAX és BOND-IIl esetében torténik.

Donthet Ugy is, hogy ugy éllitja be a BOND-rendszert, hogy minden feldolgozas el6tt végezze el a bemeritéses tesztet. Ez
nyitott tartalyoknal, hasznalatra kész tartalyoknal és reagensrendszereknél kulon-kilon allithato be. A beallitas biztositja,
hogy a mar elkezdett feldolgozdsok széamara elegendd a reagens a befejezésiikig, azonban késlelteti a feldolgozast a
bemeritéses tesztek elvégzése alatt. Allitsa be ezeket az opcidkat az adminisztrécios feliilet Bedllitdsok > Laboratériumi
bedllitdsok paneljén (lasd: 10.5.1 Laboratorium beallitdsok).

Ne toltse tul a reagens tartalyokat. A tultoltott reagens tartalyt a rendszer tresként fogja lejelenteni,
amikor folyadékszint tesztet végez rajta

8.3.1.1 Az észlel6rendszerek részére jelentett térfogat

Hogy a BOND észlel6rendszerek részére lejelentett térfogatok 0sszevetheték legyenek az egyedi tartalyokrdl jelentett
térfogatokkal (és megbecstilhetd legyen a térgylemezek azon szama, melyeknél az észlelérendszer hasznalhato), a
rendszertérfogatok lejelentése milliliterben torténik, egyszeres tartalyonként. Azonban mivel az észlelérendszerek
kulonbozd térfogatu tartalyokat tartalmaznak, a térfogat lejelentésére egy szabalyt kell felallitani, amit ez a rész
ismertet.

Ne feledje, hogy ez a szabaly nem vonatkozik az Oracle, illetve azon tisztitérendszerekre, melyek lejelentik a fennmaradd
feldolgozasok, illetve tisztitasok szamat.

Eszlelérendszerek esetében a térfogat a rendszer legnagyobb egyszeres tartalyahoz képest lesz lejelentve. Példaul, ha a
legnagyobb tartaly 30 ml térfogatu, akkor a rendszer térfogata a 30 ml-hez képest lesz meghatarozva. A BOND szoftver
feltételezi, hogy az Uj rendszerekben minden tartaly tele van, ezért egy 30 ml-es legnagyobb tartallyal rendelkez6
rendszer els@ regisztralasakor 30 ml térfogattal lesz lejelentve.
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8 Reagenskezelés (a BOND vezérl6n)

Ahogy a reagens felhasznalddik, Ugy lesz a jelentett érték a legalacsonyabb relativ térfogatu tartaly térfogata. Ha ennek
a tartalynak a térfogata nem egyezik meg a rendszer legnagyobb tartalyaéval, akkor az érték a legnagyobb tartély
térfogatdra lesz normalizalva. Példaul egy tobb 30 ml-es és két 2,4 ml-es tartéllyal rendelkez6 rendszernél eléfordulhat,
hogy az egyik 2,4 ml-es tartdlynak van a kezdeti térfogathoz képest a legkisebb reagenstérfogata. Ha 1,2 ml maradt
benne (kezdeti térfogatanak fele), akkor a rendszer térfogata egészében véve 30 ml feleként (15 ml) lesz lejelentve.

8.3.1.2  Kutatasi reagens rendszerek fennmarado tesztjeinek jelentése

Minden kutatasi reagens rendszer meghatarozott szamu tesztet tud futtatni (pl. 200 tesztet, ha az alapértelmezett
adagolasi térfogat 150 pL).

Minden alkalommal, amikor egy targylemezt megfestenek ezzel a kutatdsi reagens rendszerrel, a fennmarado tesztek
szama csokken.

Amikor a fennmaradd tesztek szama eléri a nullat, a rendszer Ures megjeldlést kap.

8.3.2 Reagens vagy reagensrendszer-adatok

Egy reagens vagy reagensrendszer egyedi csomagjainak adatainak megjelenitéséhez kattintson kétszer a reagens
tipusara a reagensleltar tablazatban, vagy valassza ki és kattintson az Részletek lehet6ségre.

Abra 8-4: A Reagens leltar részletek parbeszédpanel

X
Areagensleltar adatai

*Kappa Probe

Csomag neve: Kappa Probe, 5.5 mL

Katalégusszam: PB0645 Minimalis készlet: 11,00

A min készletszint bedllitasa

Megj. () Rendelk. 4l Ures Lejért

1 = e e e e
00676418 2021.05.28.  2013.04.16 5,50 5,50
00676421 04224 2021.02.25.  2013.04.16 5,50 550
00676420 04224 2021.02.25. 2013.04. 16. 5,50 5,50
00676457 2021.05.28. 2013.04.16. 5,50 5,50
00684913 05933 2023.02.05.  2013.08.23 5,50 5,50

Egy leltaradatok parbeszédpanel megjeleniti a kivalasztott reagens vagy rendszer minden egyes egyedi csomagjat. A
parbeszédpanel mezdi és bedllitasai a reagenscsomag tipusanak és szallitéjanak megfelelen valtozik. Alapértelmezés
szerint kizarolag rendelkezésre 4ll6, nem lejart reagensekkel rendelkezd csomagok jelennek meg. Ures (még le nem jért)
csomagok is megjelenithetdk, illetve a mult hdnapban lejart 6sszes csomag is — ehhez valassza a Rendelkezésre éll, az
Ures vagy a Lejért lehetéségeket, a parbeszédpanel altal nydijtott lehetdségeknek megfeleléen.

A reagens Csomagnév minden reagenscsomag-tipusra vonatkozdan megjelenik. Ezen kiviil a BOND reagensek
megjelenitik a Kataldgus szdmot is, Ujrarendelési céllal, és a BOND reagenseknek (de nem a rendszereknek) is van
Csomagneve, mely tartalmazza a csomag méretét is.

A BOND reagenseknek és rendszereknek is van Minimalis készlet mezéjiik, mely a készletnek azt a szintjét mutatjak,
melynél jelzi a rendszer a reagens Ujrarendelésének igényét (Idsd 8.3.2.1 A minimélis készlet bedllitdsanak modositasa).
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8 Reagenskezelés (a BOND vezérl6n)

A kézi szkenner segitségével beszkennelhet6k egy regisztralt reagenstartaly vagy reagensrendszer vonalkddjai vagy 2D-
vonalkddia, a készletadatait tartalmazo parbeszédpanel megjelenitéséhez. A beszkennelt leltari tétel ki lesz emelve az
adatok tablazataban, és a sziirék Megjelenitése lehet6ség automatikusan a megfelelé madon (Rendelkezésre all, Ures,
Lejart) be lesz dllitva.

A parbeszédpanelben lévé tablazat az alabbi adatokat mutatja az egyes reagenscsomagok esetében:

UPI Az Egyedi csomagazonositd (Unique Pack Identifier)(lasd 8.1.1.3 Reagensazonositas).

Tételszam A csomag tételszama.

Lejarat datuma A csomag lejarati datuma. A csomagok ezen datumot kovet6en nem hasznalhatok fel.

Regisztralt A csomag elsé regisztraciojanak datuma a BOND-rendszeren.

Elgsz.haszn. A csomag elsé hasznalatanak datuma a BOND-rendszeren.

Uresként megjel. A csomag uresként valo megjelenitésének datuma. Ezt a szoftver automatikusan is
bedllithatja, de bedllithatd kézzel is (Iasd 8.3.2.3 Csomag megjelolése Uresként vagy Nem
tresként).

Kezdeti térf. (ml) Az j, teljes csomagban 1évé reagens térfogata.

Reagensrendszereknél nem jelenik meg.

Térf. (ml) Az aktudlis reagens térfogata a tartalyban. Eszlel6rendszerek esetén lasd 8.3.1.1 Az
észlel6rendszerek részére jelentett térfogat.

Ujratolt. (ml) Nyitott tartalyok esetében a reagens fennmarado térfogata, mely a tartaly feltoltésére
hasznalhato.

Fennm. tisztitasok Tisztitorendszerek esetében a tisztitasok széama, mely a fennmarad6 reagensmennyiséggel
elvégezhetd.

Fennm. futt.-ok Az Oracle rendszerek esetében a feldolgozdsok szama, mely a fennmarado
reagensmennyiséggel még elvégezhetd.

A leltéradatok parbeszédpaneleken 1évé gombok szamos (a csomag tipusdnak megfeleld) leltéradat konfigurécidjat és
az adott reagenshez vagy rendszerhez adatjelentések létrehozdsat teszik lehet6vé. Az alabbi részek a konfiguracios és
jelentéstételi lehet6ségeket ismertetik.

8.3.2.1 A minimalis készlet beallitasanak modositasa

Az el6re meghatarozott Leica Biosystems reagensek és reagensrendszerek rendelkezhetnek egy beallitott ,minimalis
készletszinttel”. Amikor a teljes reagenskészlet a beallitott szint ala sillyed, akkor a reagenst piros szinnel kiemeli a
rendszer a Reagenskészlet képernydn, és jelzi a felhasznaldnak, hogy a reagensbdl vagy a rendszerbdl Ujra kell rendelni.

A minimalis készlet bedllitasanak mddositasahoz kattintson a Minimalis készletszint beallitdsa lehetéségre. A felugrd
parbeszédpanelen adja meg a kért minimalis készletszintet a Minimdlis készlet mez6ben. Hasznaljon millimétereket,
feldolgozasokat és tisztitasokat, a csomag tipusatdl fliggden. Kattintson az OK gombra.

8.3.2.2 Reagensjelentes

Kattintson az Adatjelentés lehetdségre, és létrehozzon egy jelentést csak a kivalasztott reagensre vagy
reagensrendszerre vonatkozoan. A tovabbi részletekkel kapcsolatban lasd 8.3.4 Leltaradat-jelentes.
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8.3.2.3  Csomag megjeldlése Uresként vagy Nem Uresként

Egy reagenscsomag megjelolhetd resként, példdul amikor leselejtezik, miel6tt teljesen felhasznalték volna. Ehhez
valassza ki a csomagot a tablazatbol, majd kattintson a Megjeldlés liresként lehetdségre. A szoftver beirja az aktualis
datumot az Uresként megjelélve mezébe.

Ha vissza szeretne helyezni egy Uresként megjeldlt reagenscsomagot, akkor valassza ki a tablazatbal, és kattintson a
Megijeldlés nem iiresként lehetGségre. Ez csak akkor végezhetd el, ha a csomag nincs a feldolgozé modulba betoltve. A
csomag megjeleniti a reagens uresként torténé megjeldlése el6tti térfogatat.

Jeldlje be az Ures radiogombot a téblézat felett, és megjelennek az tiresként megjeldlt elemek.

8.3.2.4  Nyitott reagenstartaly ujratoltése

Ismételten felhasznalhatok BOND az Ures reagenstartalyok, egy adott reagens legfeljebb 40 ml mennyiségben torténd
kiosztasara. Nincs korlatozva a tartalyok djratolthet6ségének a szama, ha a feltdltési térfogat kisebb, mint a tartaly
térfogata.

Kovesse az aldbbi utasitdsokat egy nyitott tartaly feltoltéséhez:
1 Toltse fel a tartalyt a kivant térfogatu reagenssel.

2 Szkennelje a tartalyt (az itt lefrtak szerint: 8.3.3 Reagensek és reagensrendszerek regisztrélasa), majd kattintson
az Ujratoltés lehetéségre.

Az Ujratéltés gomb nem lesz elérhet6, ha nagyobb mennyiségd reagens keriil a tartélyba, mint a 40 ml-es korlat.

3 Adjon meg egy lejarati datumot az Uj reagensnek.

Ne feledje, hogy amikor egy nyitott tartaly fel lett toltve (akar els6, akar tobbszori alkalommal), akkor a
szoftver feltételezi, hogy a tartaly a maximalis tartalytérfogatig fel lett tltve, azaz a felhasznald altal a
reagens elsé regisztralasakor megadott térfogatig (ml), vagy az aktuélis térfogatra lett a még

lehetséges teljes maradék térfogat feltoltve. A jelentett érték korrigalva lesz, ha sziikséges, a
bemeritéses teszt elvégzésekor. Erre addig, amig a tartaly hasznalatban van, nem kerdlhet sor.

Minden egyes nyitott tartaly hasznalata kizarolag egy adott reagensre korlatozott, az els6 regisztracio
szerint. Minden egyes nyitott tartalyba ugyanazt a reagenst kell tolteni minden egyes Ujratoltéskor.

8.3.3 Reagensek és reagensrendszerek regisztralasa

Egy reagenscsomag a regisztralasaval a leltarba kerll. A reagensnek szerepelnie kell a Reagensosszedllitas képernyén
lévé listaban, miel6tt egy csomagot regisztralhatna beldle.

‘ A reagenscsomagokat regisztralni kell a BOND feldolgozé modulokban vald hasznélatuk el6tt.
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8 Reagenskezelés (a BOND vezérl6n)

Ha betolt egy még regisztralatlan reagenstartalyt a feldolgozd modulba, akkor a szoftver nem fogja felismerni, és
abban a reagenspozicioban egy tajékoztato ikon fog a Rendszerallapot képernydn megjelenni.

A BOND-PRIME feldolgozd modulra betdltott reagens tartalyok allapotdval kapcsolatos informaciokat
lasd a kiilondll6 BOND-PRIME felhasznaldi kézikonyvben.

‘ A BOND-rendszer koveti a reagenshasznalatot, és figyelmeztet, ha a reagenst ki kell cserélni.

Ne probdljon meg Ujratolteni egy hasznalatra kész BOND reagenstartalyt, mivel a BOND-rendszer fel fogja ismerni, hogy
az egy hasznalt tartaly, és a hasznalatat el fogja utasitani.

Ha a BOND-rendszer nem ismer fel eqy Uj reagenscsomagot, amit regisztralas céljdval beolvasott, akkor eléfordulhat,
hogy nem a legdjabb BOND adatmeghatérozésok (BOND Data Definitions, BDD) fajl van Onnél telepitve. Keresse meg az
interneten a legfrissebb BDD f4jlt, majd toltse le és telepitse (az adminisztrator feliilet BDD-frissitési képernyGjén
keresztiil), ha az adatverzidja frissebb, mint amit a BOND-rél parbeszédpanel mutat. Miutan telepitette a legfrissebb
BDDf4jlt, inditsa Ujra a klinikai felliletet, és probalja meg Ujra regisztralni az Uj reagenstartélyt vagy reagensrendszert.

A kiilonboz6 tipusu reagenscsomagok regisztralasanak modszerei az alabbi részekben vannak leirva:

» 8.3.3.1 Reagensrendszerek regisztraldsa
e 8.3.3.2 BOND Hasznalatra kész reagensek regisztralasa
» 8.3.3.3 Hasznalatra nem kész reagensek regisztralasa

e 8.3.3.4 Az azon.sz. manu. megad.

8.3.3.1  Reagensrendszerek regisztralasa

Ha BOND észlel6- vagy tisztitérendszert szeretne regisztralni, akkor olvassa be a reagenstalca oldalan 1évé két
vonalkodot.

Bizonyos reagensrendszereknek kizarolag egy vonalkddjuk van a reagenstalcan, példaul az egyvagy
kéttartalyos rendszereknek.

A BOND-PRIME reagens rendszereknek egyetlen 2D vonalkodjuk van a talca oldalan.

A szoftver megjeleniti a Reagensrendszer hozzdadasa parbeszédpanelt.

FIGYELMEZTETES: Lézerveszély. Silyos szemkarosodast okozhat. Keriilje a kozvetlen szemkontaktust
a lézersugarral.
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8 Reagenskezelés (a BOND vezérl6n)

Abra 8-5: BOND Eszlelérendszer regisztralasa

Reagensrendszer hozzaad.
Bond Oracle HER2 IHC System
Kot o i ey s o2
I T IS N
- S —
. s,
3

Ellendrizze, hogy a parbeszédpanelen megadott adatok megfelelnek-e a csomag adatainak, majd kattintson az OK
lehet6ségre.

‘ Ne probaljon meg olyan egyedi reagenstartalyokat regisztralni, melyek egy reagensrendszer részei.

8.3.3.2 BOND Hasznalatra kész reagensek regisztralasa

Ha egy BOND hasznalatra kész reagenscsomagot szeretne regisztralni, akkor olvassa be a tartaly elején 1évé
vonalkodot. A szoftver megjeleniti a Reagenscsomag hozzaadasa parbeszédpanelt.

Abra 8-6: BOND Reagenscsomagok regisztrélésa

Reagenscsomag hozzaad.

Glial Fibrillary Acidic Protein (GAS), 7 mL
Katalogusszam: PAQ026 UPI: 00690422
Szolgéltaté: Leica Microsystems

Tételsz.: 07360 Lejarat datuma: 2025. 04. 30.
Kezdeti térf. (ml) 7,00

=
|

Ellendrizze, hogy a parbeszédpanelen megadott adatok megfelelnek-e a csomag adatainak, majd kattintson a
Hozzdadas lehetéségre.
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8 Reagenskezelés (a BOND vezérl6n)

8.3.3.3  Hasznalatra nem kész reagensek regisztralasa

A nem BOND hasznalatra kész csomagolashan szallitott reagensek is hasznalhatok a BOND-rendszeren, BOND nyitott
vagy titralo tartalyokban. Miutan egy hasznalatra nem kész reagens el lett készitve és be lett toltve egy 7 ml-es vagy 30
ml-es nyitott tartalyba, vagy egy 6 ml-es titralo tartalyba, nagyjabol ugyanugy torténik a regisztracioja, mint a BOND-
reagensekeé:

1 Gy6z6djon meg rola, hogy a reagens létre lett hozva a rendszerben, és el6nyben részesitett allapotu. A
felhasznalo dltal meghatdrozott reagensnek el6nyben részesitett allapotunak kell lennie, hogy regisztralni
lehessen a leltdrba. (I4sd: 8.2.1 Reagens hozzdadasa vagy szerkesztése).

Ne feledje, hogy a BOND Enzimes el6kezelési készlettel Iétrehozott enzimek el6re meghatarozottak a
rendszerben, és nem igényelnek kézzel torténd Iétrehozast.

2 Olvassa be a vonalkodot a nyitott vagy titralo tartaly elején, hogy megnyiljon a Nyitott tartély hozzdadasa
parbeszédpanel.

3 Valassza ki a reagens nevét a Reagensnév legorddil6 listabol. (A szallitd neve zardjelben jelenik meg a reagens
neve mellett.)

Alista a rendszerben létrehozott minden elényben részesitett, nem BONDkiegészit6t és markert felsorol, és azt a
négy elére meghatarozott enzimet is, mely a BOND Enzimes el6kezelési keszletbdl elokészithetd. Ha még nem
hozta Iétre a reagenst a rendszerben, akkor hagyja el a Mégse lehet6séggel a Nyitott tartdly hozzdadasa
parbeszédpanelt, és végezze el ezt eldszor (lasd a fenti 1. épést).

4 rja be a reagens tételszémat a reagens szallitoi dokumentaciojabol.
5 Kattintson a Lejérati datum mezére, a lejarati datum naptdri vezérl6gombokkal torténé bedllitdsahoz (de a datum
be is irhatd).

Részdatumok is megadhatok, példaul n/h, nn/hh vagy nn/hhh, ilyenkor az aktualis évvel egeszl

ST

egészil ki a datum.

Ervénytelen datum megadésakor a Lejarati d4tum mez6 kériil egy piros szin(i keret, valamint egy validécids
hibalzenet jelenik meg.

Ha a Lejdrati ddtum mez0n kiviilre kattint, akkor érvényes datumbejegyzéssé alakitja at az értéket automatikusan
arendszer, hogy illeszkedjen a rendszer ddtumformatumahoz. Ha legalabb egy érvényes datumot megadott az
érvénytelen datum megadasa el6tt, akkor a mez6 értéke visszaall az utolsé megadott érvényes datumra, ha a
mezdn kivdlre kattint.

6 Kattintson az OK lehetéségre a reagens regisztralasahoz.

8.3.3.4 Az azon.sz. manu. megad.

Ha a BOND-rendszer nem tud beolvasni egy reagens vonalkodot, akkor végezze el a kovetkez6ket a Reagensleltar
képernydn:
1 Kattintson az Azonosité megadasa lehet6ségre.

A BOND-szoftver megjeleniti az Azonosit6 kézzel torténé megaddsa parbeszédpanelt.
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8 Reagenskezelés (a BOND vezérl6n)

2 Irja be a tartély elején 1év6 hosszd vonalkddokhoz tartozé szamokat vagy a 2D-vonalkodhoz tartozo szamokat a
parbeszédpanel fels sordba.

3 Kattintson az Ervényesités lehetéségre.

Ha egynél tobb vonalkéd van, példaul az észlelérendszerek esetében, akkor kattintson a Ervényesités lehet6ségre
az egyes vonalkddok megfelel§ szamainak megadasat kovetéen.

4 Avonalkdéd megfelel6ségének ellendrzése utan a szoftver megjeleniti a megfelel6 Reagenscsomag hozzaaddsa
parbeszédpanelt.

5 Ellendrizze a csomag adatait, vagy sziikség szerint egészitse ki az adatokat a Reagenscsomag hozzaadasa
parbeszédpanelen, majd kattintson az OK lehetéségre a csomag regisztralasahoz.

8.3.4  Leltaradat-jelentes

A Reagensleltar képernydn |év tablazatban megjelend reagensek vagy reagensrendszerek leltaradatairol jelentés
hozhato Iétre. A [étrehozott jelentés minden egyes lathato reagens vagy rendszer adatait megjeleniti, beleértve a
fennmarado teljes készletet is. Ha a teljes készlet kevesebb, mint a minimalis készletszint (lasd 8.3.2.1 A minimalis
készlet bedllitasanak maodositasa), akkor ,Alacsony” megjeldlést kap a jelentésben.

Allitsa be a képernyd aljan lévé sz(iréket, hogy megjelenitsék az On széméra fontos reagenseket és
reagensrendszereket, majd kattintson az Adatjelentés lehetdségre. A jelentés létrejon, és egy Uj ablakban jelenik meg.

A reagensleltar-jelentés jobb felsé része az alabbi tablazat adatait jeleniti meg.

Létesitmény A'létesitmény neve, amelyet aLétesftmény mezdjében adtak meg az adminisztracios
alkalmazas Bedllitdsok > Laboratériumi bedllitdsok képernydjén - 1asd: 10.5.7 Laboratorium
beallitasok.

Vizsg. résztvevl A jelentésben a reagensek vagy reagensrendszerekkivalasztasdra hasznalatos
szlrébeallitasok.

Minden egyes a tablazatban felsorolt reagensre vonatkozoan a jelentés szovege az alabbiakat jeleniti meg:

e név

elérhetd teljes készlet (a rendszer jelzi, ha kevesebb, mint a minimalis készletszint)

kataloski broj (za BOND spremnike spremne za uporabu) ili ,otvoreno” (za otvorene spremnike)

tipus (primer, teszt, kiegészité vagy reagensrendszer-tipus)

szallité
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8 Reagenskezelés (a BOND vezérl6n)

Minden egyes egyedi reagenscsomagra vonatkozdan a jelentés az alabbiakat jeleniti meg:
o UPI
 tételszam
e lejdrat datuma
e regisztracio datuma
* elsé felhaszndlds datuma
* utolso felhasznalds datuma

» Fennmaradd mennyiség

Pogledajte 3.7 Beszamolok za dodatne detalje o prozoru izvje$éa i opcijama ispisa.

8.3.5  Reagens-felhasznalas jelentes

A reagens-felhasznalasi jelentés a felhasznalt reagensmennyiséget jeleniti meg , és hogy hany teszt lett ezzel a
reagenssel feldolgozva a megadott id6szakon belll. Az adatok tételesen szerepelnek az egyedi tartalyokra vonatkozdan,
és az 0sszesitést is mutatjak.

A jelentés minden a megadott id6szakban felhasznalt reagensre kiterjed, fliggetleniil a Reagensleltar képerny6n
aktualisan megjelenitett reagensektdl. A reagensrendszer felhasznaldsa nem szerepel.

A BOND-PRIME omlesztett reagens hasznalatot a rendszer nyomon koveti, és az megjelenik a
jelentésben.

Kattintson a Reagensfelhasznalas lehetdségre, hogy megnyissa a datumvalaszto parbeszédpanelt, ahol meg kell adnia
azt az idészakot, amit a jelentésnek le kell fednie. Adja meg az Ett6l és Eddig datumokat és értékeket (Idsd A datum- és
idovalasztok hasznalata, (222. oldal)), majd kattintson a Létrehozas lehet6ségre. A jelentés Iétrejon, és egy Uj ablakban
jelenik meg.

A reagens-felhasznalasi jelentés jobb felsd része az alabbi tablazatban Iév6 adatokat jeleniti meg.

Létesitmény A'létesitmény neve, amelyet aLétesftmény mezdjében adtak meg az adminisztracios
alkalmazas Bedllitdsok > Laboratériumi bedllitdsok képernydjén - 1asd: 10.5.7 Laboratorium
beallitasok.

Id6szak Az ettél" és ,eddig” datumok a jelentés dltal lefedett idészakhoz
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8 Reagenskezelés (a BOND vezérl6n)

Minden egyes, az id6szakon belil felhasznalt reagensnél a jelentés az alabbiakat jeleniti meg:

Név (a reagens roviditett neve),

Minden egyes hasznalt tartaly UPl-azonositoja,

Minden egyes hasznalt tartaly tételszama,

Minden egyes hasznalt tartaly lejarati datuma,

A feldolgozott targylemezek széama, mind tartalyonként, mind 0sszesitve a reagensre vonatkozoan,

Az id6szakon beliil hasznalt reagens térfogata, mind tartalyonként, mind 6sszesitve a reagensre vonatkozdan.

Pogledajte 3.7 Beszamolok za dodatne detalje o prozoru izvjeSc¢a i opcijama ispisa.

8.4  Reagenspanel képernyo

A panel egy felhasznald altal meghatdrozott markercsoport. A panelekkel gyorsan egészithetd ki a rendszer egyszerre
tobb targylemezzel.

A panelek csak rutinszer( egyszeres festés( targylemezekhez és parhuzamos multiplex targylemezekhez hasznalhatok;
nem hasznalhatok szekvencialis festés( targylemezek bedllitdsara. Felligyeleti felhasznaloként hozhatok csak létre
panelek.

A Reagenspanelok képernyé megjelenitéséhez kattintson a Reagensbedllitds ikonra a funkciosavon, majd kattintson a
Panelek fllre.

Tovabbhi informacidért lasd:

e 8.4.1 Panel Iétrehozasa

e 8.4.2 Paneladatok megtekintése vagy szerkesztése

e 8.4.3 Panel eltavolitasa
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8 Reagenskezelés (a BOND vezérl6n)

8.4.1 Panel [étrehozasa

Ha egy panelt szeretne |étrehozni, végezze el a kovetkezéket (ehhez feliigyeleti felhasznaloként kell bejelentkeznie):
1 Kattintson a Panel hozzdaddasa lehetéségre.
A szoftver megjeleniti a Reagenspanel-tulajdonsdgok parbeszédpanelt.

Abra 8-7: A Reagenspanel-tulajdonségok parbeszédpanel

Reagenspanel-tulajdonsagok

Panel neve: = HER2 Panel
Rendelk. all6 markerek: A panel tartalma:

“Lytokeraun 7 (RN/) Leica MICrosysStems
*HER2 Negative Control Leic... Teszt
“Estrogen Recepor (67 1) LeicaMicrosystems | AGIEAD)
*Glial Fibrillary Acidic Protein (GA5) Leica Microsystems
*HER2 Negative Control Leica Microsystems

*HER2 Primary Antibody Leica Microsystems < Eltavol.

*Immunoalobulin A (N1C1 A) | eica Microsvstems ™
>

o ] e

A Reagenspanel-tulajdonsagok parbeszédpanel jobb oldalan 1évd tablazat sorolja fel a panel tartalmat, és a bal
oldalon lévé tablazat az 6sszes rendelkezésre all6 markert.

2 Adja meg a panel nevét a Panel név mezében, a parbeszédpanel tetején.
Név nélkil nem menthet el panelt.

3 Hamarkert szeretne a panelhez adni, akkor valasszon ki egy tételt a rendelkezeésre allo antitestek vagy tesztek

listajabdl a bal oldalon Iéve tablazatban, majd kattintson .

Ha pozitiv szovetkontrollt szeretne hozzaadni, akkor kattintson a markerre, majd kattintson

Ha negativ szovetkontrollt szeretne hozzaadni, akkor kattintson a markerre, majd kattintson

4 Ha egy tételt el szeretne tavolitani a panelrdl, akkor valassza ki a jobb oldali tablazatban, majd kattintson

Eqgy tesztszovet sziikséges minden panelhoz. Nem menthetd el olyan panel, melynek nincs
tesztszovete.

5 Ha a panel megfeleld, akkor kattintson az OK lehetéségre, hogy elmentse az adatait.

Ha nem akarja elmenteni a panelt, akkor kattintson a Mégse lehetéségre.
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8 Reagenskezelés (a BOND vezérl6n)

8.4.2 Paneladatok megtekintése vagy szerkesztése

Ha egy panel adatait szeretné megtekinteni, akkor vélassza ki a Reagenspanelok képerny6 bal oldalan Iévé tablazatban.
A panelen lévé markerek a képernyd jobb oldalan Iévé tablazatban jelennek meg. A panel szerkesztéséhez kattintson a
Panel tulajdonsagok lehetdségre, és szerkessze az itt leirtaknak megfeleléen: 8.4.1 Panel létrehozasa.

8.4.3 Panel eltavolitasa

Ha el szeretne tavolitani egy panelt a rendszerbdl, akkor valassza ki a tablazatban a Reagenspanelok képerny6n, majd
kattintson a Panel eltdvolitdsa lehetdségre. A rendszer kérni fogja az eltdvolitas megerdsitését.

‘ Ovatosan tavolitson el panelokat. Torélt panelok adatai mar nem allithaték vissza.

BOND 7 felhasznéloi kézikinyv, 49.7556.514 A7 218

Copyright © 2024 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



Targylemezek el6zményei (a
BOND vezérlon)

A Térgylemez-el6zmények képernyén a BOND rendszerben litemezett, jelenleg futd illetve korabban futott targylemezek
részletei lathatok.

Az iitemezett, dm a feldolgozas megkezdése el6tt (a télca felolddsaval) ledllitott futdsok egyéni targylemez-rekordjai
torlédnek az el6zménylistarol, és az egész talcanal egyetlen sor valtja fel 6ket, melyen az ,Elutasitva” allapot lathato.
Ezeknél a futasoknal futdsi eseményeket és futasi részletekrél sz6l6 beszamoldkat lehet eléallitani.

A fejezet a kovetkez6 részekkel rendelkezik:

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 A07

9.1 Targylemez-el6zmények képernyd

9.2 Targylemez kivalasztasa

9.3 Targylemez-tulajdonsagok és targylemez ujrafuttatasa
9.4 Futasi események beszamoldja

9.5 Beszamolo a futasi részletekrdl

9.6 Esetbeszamolo

9.7 A protokoll beszamoldja

9.8 Targylemez-0sszefoglalas

9.9 Adatok exportalasa

9.10 Rovid targylemez-el6zmények
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9 Targylemezek el6zményei (a BOND vezérlén)

9.1 Targylemez-el0zmeények képernyo

A targylemez-el6zmények adatainak megtekintéséhez, illetve futdsi esemeények, futasi részletek vagy esetrdl
sz016 beszamolok elGallitasahoz valassza ki a funkciésavon a Targylemez-el6zmények ikont.

Abra 9-1: Térgylemez-el6zmények képernyé

2013.08.27.

2013.08.27.

2013.08.27.

2013.08.27.

2013.08.27.

2013.08. 26,

2013.08. 26,

2013.08. 26,

2013.08.27.

2013.08.27.

2013.08.27.

2013.08.27.

2013.08.27.

2013. 08. 26.

2013. 08. 26.

2013.08. 26.

2013. 08. 26.
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Targylemezszirok | Datumtarom. [l Eter 20301 015 | 1442 B ewg 20w 5] e B G ‘

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

00000288
00000289
00000241
00000291
00000292
00000290
00000293
00000294
00000295
00000296
00000399
00000398
00000396
00000395
00000394
00000391

00000400

Lehet, hogy a futt. azon.sz.-ai nem sorrendben novek.

Tgylemez-6sszefogl. Adatok export.
Rovid tgylem.-elzmények

*Neg
*Neg
*Neg
*Neg
*Neg
*Neg
*Neg

*Neg

*Tyros
*CD20
*CD5

*Tyros

*CD20

Chirs P. Bacon
Chirs P. Bacon
Chirs P. Bacon
Chirs P. Bacon
Chirs P. Bacon
Chirs P. Bacon
Chirs P. Bacon
Chirs P. Bacon
Chirs P. Bacon
Chirs P. Bacon
Cherry Dale
Jacob Dean
Jacob Dean
Jacob Dean
Amanda Francis
Amanda Francis

Cherry Dale

CS205 - 255790

CS205 - 255790

CS205 - 255790

8205 - 255790

CS205 - 255790

8205 - 255790

CS205 - 255790

8205 - 255790

CS205 - 255790

8205 - 255790

83225 - 527991

83225 - 527990

CS3225 - 527990

83225 - 527990

C$3224 - 527909

83224 - 527909

83225 - 527991

Teszt

Teszt

Teszt

Teszt

Teszt

Teszt

Teszt

Teszt

Teszt

Teszt

Teszt

Teszt

Teszt

Teszt

Teszt

Teszt

Teszt

Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban
Folyamatban

Folyamatban

Atargylemez-elézmények listdjan a lista folotti Ddtumtartomany sz(r6 dltal meghatdrozott id6szak alatt futott

Tgylem.-elozm.

targylemezek, illetve a Targylemez-azonositd sz(ré altal megtaldlt adott térgylemez lathatd (lasd: 9.2 Targylemez

kivélasztdsa).

Megjegyzés: a képerny6n lathato futasi azonositészamok nem feltétlenil egymast kovetéen novekednek. BOND-III és
BOND-MAX feldolgozé modulok esetén a futasi azonosité szamok kiosztasara a targylemeztartok zarasakor kerdl sor,
ha tehdt a tart6t bezarjak, feloldjak, majd ismét bezarjak (a futds megkezdddése elétt), akkor a futdsi azonosité szam
megnd, és az elsd zarolas utan kiosztott szam kimarad.

A BOND-PRIME feldolgozé modulban minden targylemezhez egy futasi azonositoszam van hozzarendelve.

A Targylemez-bedllitas képerny6én hasznalt targylemez-szinkddolas (ldsd: 6.5.1 A targylemez mez6k és vezérlGelemek

leirdsa):

 Fehér: a Targylemez hozzdaddsa parbeszédpanelen Iétrehozott targylemez

« Sdrga: a Targylemez azonositdsa parbeszédpanelen létrehozott targylemezek (Iasd: 6.8 Manudlis targylemez- és

eset bevitel)

» Vilagosszirke: LIS targylemezek

* Piros: els6bbséqi LIS targylemezek (Idsd: 11.2.5 Els6dleges targylemezek)

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 AQ7
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9 Targylemezek el6zményei (a BOND vezérlén)

A listan minden targylemeznek szerepelnek az alabbi értékei:
« Feldolgozas datuma (a targylemez feldolgozésénak kezd6 datuma)
» Futtatasi-azonositdszam
» Targylemez azonosito
 Jelolé (elsédleges antitest vagy szonda neve)
» Betegneve
e Esetazon.
« Tipus (tesztszovet, vagy pozitiv vagy negativ kontrollszovet)

« Allapot (folyamatban vagy elkésziilt, és hogy észlelhetd volt-e varatlan esemény; lehet ,Elutasitva” is a
feldolgozas megkezdése el6tt ledllitott futdsokndl)

Ha az dllapot Kész (értesités), allapitsa meg a Futdsi események beszamoldja segitségével, hogy a
festést befolydsolhattdk-e varatlan események. A vératlan események félkovér betdvel jelennek meg.

Ha meg szeretné tekinteni egy targylemez adatait, jeldlje ki a listan, majd kattintson a lista alatti gombok kozil
valamelyikre.

9.2  Targylemez kivalasztasa

A targylemezek szlrésével a Targylemez-el6zmények képernyén megjelenitheti az adott idészak alatt feldolgozott
0sszes targylemezt, illetve a targylemez-azonositd megaddsaval egy adott targylemezt. Kattintson a legordilé meniire,
majd valassza ki a hasznalni kivant targylemez-szrét.

Datumtartomany targylemez-szir6

Abra 9-2: Datumtartomény térgylemez-sziir6

Tgylem.-el6zm.

Targylemezszirok | Datumtartom. [l Evot | 20030101 5] | 1ea2 B eie 2060 ) | ue B \‘

A Datumtartomany targylemez-szlrével megadhatja a képernyén megjelend id6szakot — ekkor csak az adott iddszakon
beliil feldolgozott targylemezek jelennek meg. Allitsa be az ,Innen:” és ,Ide:” dtumokat, és sziikség esetén az
idépontokat a megjelenitendd id6szak megaddsahoz. Ezutan a targylemezek megjelenitéséhez kattintson az
Alkalmazas gombra.

Ha a megadott id6szak soran 1000-nél tobb targylemez feldolgozasara keriilt sor, akkor csak az elsé 1000 jelenik meg.
A teljes készlet adatainak megtekintéséhez exportalni kell a targylemez-adatokat - ldsd: 9.9 Adatok exportalasa.

Az Ide: mez6 kezdeti bedllitdsa az aktualis datum és idépont, az Innen: mezéé pedig pontosan egy héttel kordbbi datum.
Ha mddositja a bedllitdsokat, az EImdlt hét nap gombra kattintva allithatja vissza ezt a beallitast.

BOND 7 felhasznéloi kézikinyv, 49.7556.514 A7 221
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9 Targylemezek el6zményei (a BOND vezérlén)

A datum- és idévalasztdk hasznalata

A nap, hdnap és év beadllitasahoz kattintson a naptar ikonra, és valasszon egy datumot. A hdnapokon a naptar
cimsavjdban Iév6 nyilakra kattintva gorgethet végig. Azt is megteheti, hogy a cimsav kozepére kattint, igy masik hdnapot
valaszthat ki, vagy végiggorgethet az éveken. A datumot kozvetlenil is begépelheti a mezG6be.

Az id6 beallitdsdhoz kattintson az idé mezbbe, és haszndlja a fel és le gombokat (vagy a billenty(zet fel és le
nyilbillentydit). A kurzor elhelyezkedésétél fligg6en az id6 egyszerre egy éranyit, tiz percnyit vagy egy percnyit valtozik.
Az id6t kozvetlenil is begépelheti a mez@be.

Targylemez-azonosito targylemez-sziro

A Térgylemez-azonositd targylemez-sz(r6 segitségével keresheti meg adott targylemez adatait. Gépelje be a targylemez
azonositojat a Targylemez azonosité mez6be, majd kattintson az Alkalmazds gombra.

9.3  Targylemez-tulajdonsagok és targylemez
Ujrafuttatasa

Ha meg szeretné tekinteni egy targylemez tulajdonsagait a Targylemez-el6zmények listan, jeldlje ki a kivant targylemezt,
majd kattintson a Targylemez-tulajdonsédgok elemre (vagy kattintson dupldn). Ez ugyanaz a parbeszédpanel, mint
amelyet a Targylemez-bedllitds képernyérél lehet megnyitni (6.5.4 Targylemez szerkesztése).

A beteg- és tesztadatok kozlil egyiket sem lehet szerkeszteni a Targylemez-tulajdonsagok parbeszédpanelen, ha a
Térgylemez-eldzmények képernydrél nyitja meg (mivel a targylemez mar feldolgozasra keriilt, illetve jelenleg zajlik a
feldolgozas), azonban megjegyzéseket beirhat a Megjegyzések mezébe, és Ujrafuttathatja a targylemezeket - lasd:
9.3.1 Atargylemezek Ujrafuttatdsa.

9.3.1 A targylemezek Ujrafuttatasa

Ha a targylemez nem felel meg a kovetelményeknek, akkor megjeldlhetd Ujrafuttatas céljahol. Az alabbi eljarassal lehet
targylemez Ujrafuttatasat kezdeményezni a Targylemez-tulajdonsagok parbeszédpanelen:

1 Kattintson a Targylemez mésolasa lehetdségre.

A Targylemez-tulajdonsagok parbeszédpanel atvalt a Targylemez hozzdaddsa parbeszédpanelre, mely
szerkeszthetdé mezdket tartalmaz.

2 Végezze ez a szikséges valtoztatasokat, majd kattintson a Targylemez hozzdadésa lehetéségre.

3 Amasolt targylemez Targylemez-bedllitas képerny6hoz vald hozzaaddsahoz erdsitse meg az esetet, a beteget és
az orvost.

A Targylemez hozzdadasa parbeszédpanel nyitva marad, igy tovabbi targylemezeket adhat hozzg, ha szeretne.
4 Kattintson a Bezaras lehetdségre a Targylemez-elGzmények képernydre valo visszatéréshez.

5 Az Ujonnan létrehozott targylemezeket a szokdsos mddon futtathatja.
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9 Targylemezek el6zményei (a BOND vezérlén)

9.4  Futasi események beszamoldja

Ez a Térgylemez-el6zmények képernydn elballitott beszdmolo az 6sszes olyan targylemez 6sszes eseményét
tartalmazza, amely a kijelolt targylemezzel futtatott tarton taldlhatd. A beszamold el6éllitasdhoz kattintson a Futdsi
események lehetéségre.

A BOND-PRIME feldolgozd modul esetében a jelentés az egyes targylemezek eseményeit mutatja.

BOND-IIl vagy BOND-MAX esetén a futasi események beszamoldi a targylemezek feldolgozasa kozben is elGallithatok.
Kattintson a jobb egérgombbal a megfelel6 futasra vagy listara a Rendszer dllapot vagy Protokollallapot képerny6kon,
majd valassza ki a meniiben a Futdsi események lehetéséget. A targylemez-értesitést kezdeményez6 események
felkoveér betlvel jelennek meg, igy konnyen megtalalhatok.

A Futasi események beszamoldja jobb felsd részén az alabbi tablazatban lathatd adatok jelennek meg:

PM sorozatszam A feldolgoz6 modul futdshoz haszndlt sorozatszama

Feldolgoz6 modul A feldolgozé modul futdshoz hasznalt neve

Tgylem.-tdlca A futdshoz hasznalt targylemezfest6 egység szama (a BOND-III vagy BOND-MAX
modellen)

ARC modul A futdshoz haszndlt BOND-PRIME ARC modul szama (BOND-PRIME)

Kiosztott térfogat A kiosztott reagens térfogata (lasd: 6.5.8 Kiosztott térfogatok és a szovet elhelyezése a

targylemezeken)
Kezd6 idépont A futds megkezdésének datuma és idépontja
Futtatas el6rehaladdsa Az, hogy a futds Befejez6ddtt vagy még Folyamatban van-e

Festési mod Az alkalmazott festésmad, példaul Egyszeres rutin

A futasban szerepl6 osszes targylemez cimkéinek képei a beszamold tetején Iathatok. A beszamold torzsében jelenik
meg az id6pont, az esemény szama, valamint a futds eseményeinek leirdsa. Az eseményszamot a Leica Biosystems
szlkség esetén a hibak nyomon kovetésére hasznalja.

Pogledajte 3.7 Beszamolok za dodatne detalje o prozoru izvjesca i opcijama ispisa.
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9 Targylemezek el6zményei (a BOND vezérlén)

9.5 Beszamolo a futasi részletekrol

Ez a Térgylemez-el6zmények képernydn elbdllitott beszamold minden olyan targylemez részleteit megjeleniti, amelyek
az aktuadlisan kijelolt targylemezzel kozos tartdn taldlhatok. A tartd feldolgozésanak mar befejezettnek kell lennie, a
tartonak pedig feloldott allapotunak. A beszamold el6allitasahoz kattintson a Futdsi részletek lehet6ségre. A jelentés
jobb fels@ része az aldbbi tablazatban taldlhato informéaciokat mutatja:

Mezo Leiras

PM sorozatszam
PM neve

Tgylem.-tdlca

Festési hely

Kezdé idépont

A futast elinditotta:
Targylemezt betoltotte:

Targylemezt kivette:

A feldolgoz6 modul futdshoz haszndlt sorozatszama
A feldolgoz6 modul futashoz hasznalt neve

A futdshoz hasznalt térgylemezfestd egység szama (a BOND-III vagy BOND-MAX
modellen)

A futdshoz hasznélt BOND-PRIME ARC modul szdma (BOND-PRIME)
A futas megkezdésének datuma és idépontja

A futast elinditd személy felhasznaloneve

A térgylemezt betdlté személy felhasznéléneve (BOND-PRIME)
Atargylemezt kirakodd személy felhasznaldneve (BOND-PRIME)

A futdshan szerepld egyes targylemezeknél a beszamold torzsében megjelenik a targylemez-cimke képe, és az alabbi

adatok.

Targylemez azonosito

Targylemez létrehozoja

Eset szama
Szovettipus

Kiosztott térfogat

Beteg neve
Esetazon.

Festési protokoll
El6készités

HIER protokoll
Enzimes protokoll
Denaturacio

Hibridizacié

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 A07

A BOND rendszer egyedi azonositot rendel hozza minden targylemezhez
A targylemezt létrehozd személy felhasznaldneve vagy adott esetben 'LIS'
Egyedi esetazonosito, melyet a BOND szoftver llit el6

Vizsgalati szovet, vagy pozitiv vagy negativ kontrollszovet

A kiosztott reagens térfogata (lasd: 6.5.8 Kiosztott térfogatok és a szovet elhelyezése a
targylemezeken)

A beteg azonositdja

A targylemez bedllitasakor megadott eset azonositd

Az alkalmazott festési protokoll

Az alkalmazott el6készitési protokoll (ha van)

Alkalmazott HIER protokoll (ha van)

Alkalmazott enzimvisszanyerési protokoll (ha van)
Alkalmazott denaturdciés protokoll csak ISH esetén (ha van)

Alkalmazott hibridizécids protokoll csak ISH esetén (ha van)
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LIS referencia [2-7]

Festés

Befejezettség foka

Megjegyzések

Jovahagyas:

Tovabbi LIS referencia tajékoztatas telepitett LIS-ip-t tartalmaz6 rendszerekhez (1asd:
11.2.6 LIS targylemez-adatmez6k)

Az alkalmazott festésmad, példdul Egyszeres rutin

Jelzi, hogy a targylemez feldolgozas alatt all, elkésziilt, illetve pontozasra kerlilt-e. Azt is
jelzi, hogy sor kerdlt-e értesitési esemény bejelentésére.

Megjegyzéseket a targylemezek tulajdonsagaihoz barmikor be lehet irni.

Ajovahagyas egy fenntartott terilet a kinyomtatott beszamoldn, ahol a supervisor
jovahagyhatja az egyes targylemezeket

Felhaszndlt reagensek (vagy kevert reagens dsszetevdit tartalmazo elényben részesftett készlet)

UP
Név
Nyilvanos név

Tételszam

Lejarat datuma

Az 6sszes reagens egyedi csomagazonositéja (Unique Pack Identifier), vagy a
targylemezhez hasznalt el6nyben részesitett készlet

Az 0sszes reagens neve, vagy a targylemezhez hasznalt el6nyben részesitett készlet
Nyilvanos név olyan rendszereknél amelyeken LIP-ip van telepitve

Az 0sszes reagens tételszama, vagy a targylemezhez hasznalt elényben részesitett
készlet

Az omlesztett reagens tételszamok a kovetkez6hoz tartoznak: BOND-PRIME

Az 0sszes reagens lejarati datuma, vagy a targylemezhez hasznalt elényben részesitett
készlet

Pogledajte 3.7 Beszamolok za dodatne detalje o prozoru izvje$¢a i opcijama ispisa.

9.6 Esetbeszamolo

Ez a beszamold megjeleniti mindazon targylemezek részleteit, amelyek az aktualisan kijelolt targylemezzel megegyez6
esetben szerepelnek. A beszamolo eléallithatd a Targylemez-bedllitas képernydn, a Targylemez-el6zmények keépernydn,
valamint a Targylemez azonositdsa parbeszédpanelen. Az esetbeszamolo jobb felsd részén az aldbbi tablazatban

lathato adatok jelennek meg:

Mezo Leiras

Esetazon.

Beteg neve

Az eset megjegyzései
Orvos

Orvosi megjegyzések

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 A07

A targylemez bedllitdsakor megadott eset azonosito
Beteg neve

Az eset tovabbi adatai

A beteget gondoz6 orvos vagy beutald patoldgus neve

Az orvos tovabbi adatai
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Létrehozva

Eset szama

Az eset Iétrehozdsanak datuma és idépontja

Egyedi eset azonositd, melyet a BOND rendszer llit el6

A beszamold torzsében az eset egyes targylemezeinek alabbi adatai lathatok:

Targylemez azonosito

Targylemez létrehozoja

Futt.
A futast elinditotta:
Szovettipus

Kiosztott térfogat

Festési protokoll
El6készités

HIER protokoll
Enzimes protokoll
Denaturacio
Hibridizacio

LIS referencia (2-7)

Festés
PM sorozatszdm
Festési hely

Befejezettség foka

A BOND rendszer egyedi azonositot rendel hozza minden targylemezhez

A targylemezt létrehozd személy felhasznaldneve, illetve adott esetben ,LIS"
Annak a futdsnak a szama, amelyben a targylemez feldolgozésa tortént

A futast elinditd személy felhasznaloneve

Vizsgalati szOvet, vagy pozitiv vagy negativ kontrollszovet

A kiosztott reagens térfogata (Iasd: 6.5.8 Kiosztott térfogatok és a szovet elhelyezése a
targylemezeken)

Az alkalmazott festési protokoll

Az alkalmazott el6készitési protokoll (ha van)

Alkalmazott HIER protokoll (ha van)

Alkalmazott enzimvisszanyerési protokoll (ha van)
Alkalmazott denaturdcios protokoll csak ISH esetén (ha van)
Alkalmazott hibridizécids protokoll csak ISH esetén (ha van)

Tovébbi LIS referencia tajékoztatds telepitett LIS-ip-t tartalmazd rendszerekhez (1asd:
11.2.6 LIS targylemez-adatmez6k)

Az alkalmazott festésmad, példaul Egyszeres rutin
A targylemezt futtatd feldolgozé modul sorozatszdma (BOND-PRIME)
Az a pozici6, amelyben a targylemez feldolgozésra kerilt (BOND-PRIME)

Jelzi, hogy a targylemez feldolgozas alatt all, elkésziilt, illetve pontozésra kerlilt-e. Azt is
jelzi, hogy sor keriilt-e értesitési esemény bejelentésére.

Megjegyzések Megjegyzéseket a targylemezek tulajdonsagaihoz barmikor be lehet irni.
Jovahagyas: A jévahagyas egy fenntartott teriilet a kinyomtatott beszamoldn, ahol a supervisor
jovdhagyhatja a Pontszamot és a Megjegyzéseket
Alkalmazott reagensek
UPI A targylemezhez hasznalt 6sszes reagens egyedi csomagazonositdja (Unique Pack
Identifier)
BOND 7 felhasznéloi kézikinyv, 49.7556.514 A7 226
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Név A targylemezhez hasznalt 6sszes reagens neve
Nyilvanos név Nyilvanos név olyan rendszereknél amelyeken LIP-ip van telepitve
Tételszam A targylemezhez hasznalt 6sszes reagens tételszama

Az dmlesztett reagens tételszamok a kovetkez6hoz tartoznak: BOND-PRIME

Lejarat datuma A targylemezhez hasznalt 6sszes reagens lejarati datuma

Pogledajte 3.7 Beszamolok za dodatne detalje o prozoru izvje$c¢a i opcijama ispisa.

9.7 A protokoll beszamoloja

A kijelolt targylemezeknél alkalmazott protokollok beszamoloinak el6allitasahoz jeldljon ki egy targylemezt, majd
kattintson a Protokollbeszdmolé lehetéségre. Valassza ki a targylemezen futtatott protokollok kozll a kivant protokollt,
majd a beszamol¢ eléallitdsahoz kattintson a Beszadmold lehetdségre. A beszamold leirasaért lasd: 7.5 Protokoll-
jelentések.

9.8  Targylemez-0sszefoglalas

A targylemezek feldolgozasanak 0sszefoglaldsa megjeleniti egy kijeldlt id6szakon belil megkezdett targylemezek
szamat. Az adatok tablazatos és grafikus formaban egyarant megjelennek a kijeldlt idészakon beliil egységnyi id6 alatt
feldolgozott targylemezek szamaként.

A feldolgozott targylemezek szamat tartalmazo beszamol6 megtekintéséhez kattintson a Targylemez-tsszefoglalds
lehet6ségre a Targylemez-el6zmények képernyén a Targylemez-0sszefoglalds parbeszédpanel megnyitdsahoz.

Valassza ki vagy valamelyik konkrét feldolgozé modult név szerint, vagy az Osszes lehetdséget (az dsszes feldolgozd
modult, illetve BOND-ADVANCE esetén az 6sszes olyan feldolgozé modult a csoporton belll, amelyhez a feldlet
aktudlisan kapcsolddik) a Feldolgozé modul legordiilé listén.

Vdlassza ki a Felbontds mez6ben a megkezdett targylemezek szamat tartalmazo beszamoldban hasznalni kivant
id6egységet — pl. a ,Nap” olyan beszamoldt allit el6, amelyben a kijelolt idészakon belll az egyes napokon megkezdett
targylemezek szama lathato, a ,Honap” pedig megadja az id6szakon belll az egyes honapokban megkezdett
targylemezek szamat.

Allitsa be az Ide: és Innen: datumokat. A Felbontds mez6ben beallitott idSegység az Innen: détumtol kezdédik, és teljes
egységekben folytatodik az Ide: ddtumot megkozelitve, ahol részleges egységre lehet szlikség az id6szak
befejezéséhez.

A beszamolo el6nézetének megtekintéséhez kattintson az Létrehozas lehet6ségre.

Pogledajte 3.7 Beszamolok za dodatne detalje o prozoru izvje$¢a i opcijama ispisa.
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9 Targylemezek el6zményei (a BOND vezérlén)

9.9

Adatok exportalasa

A Targylemez-el6zmények képernydn kattintson az Adatok exportélésa lehetdségre, hogy Iétrehozzon egy fajlt, amely
tartalmazza az 0sszes olyan targylemez adatait, amelyek feldolgozasa befejez6dott a kivélasztott datumtartomanyban.
Az exportélt fajl szokésos ,vesszével elvédlasztott értékek” (csv) fajlformédtumban van, és kénnyen importalhatd
harmadik -fél ltal készitett tablazatkezeld alkalmazéasokba, példaul a Microsoft Excelbe. Munkalapra importélva az
adatok olyan formatumban jelennek meg, amely lehet6vé teszi (a tablazatkezeld funkcidinak fliggvényében) a rendezést,
a keresést, illetve személyre szabott beszamolok és grafikonok eléallitasat.

A kijelolt datumtartomanyon beliil minden targylemeznek az alabbi adatai szerepelnek az exportalt fjlban:

Feldolgozas datum
PM sorozatszam
Targylemez azonosito
A futast elinditotta:
Jelold UPI

Jelol6 UPI 2

Beteg neve

Szovettipus (vizsgalati, vagy pozitiv vagy negativ
kontroll)

Allapot

Megjegyzések

El6készitési protokoll neve
HIER protokoll neve

HIER protokoll neve 2
Enzimes protokoll neve
Enzimes protokoll neve 2
Denaturdcios protokoll neve
Denaturdcios protokoll neve 2
Hibridizacids protokoll neve
Hibridizacios protokoll neve 2
Festési protokoll neve
Festési protokoll neve 2
Eszlelérendszer neve

Eszlelérendszer neve 2

Feldolgozo modul neve
Futtatasi-azonositészam
Targylemez létrehozoja
Festés

Jelol6 neve

Jelol6 neve 2

Esetazon.

Orvos

Kiosztott térfogat

El6készitési protokoll verzioszama
HIER protokoll verzidszama

HIER protokoll verzioszama 2
Enzimes protokoll verzioszama
Enzimes protokoll verziészama 2
Denaturacios protokoll verzidszama
Denaturacios protokoll verziészama 2
Hibridizacids protokoll verziészama
Hibridizacios protokoll verzioszama 2
Festési protokoll verzidszéama
Festési protokoll verzioszama 2
Eszlelérendszer sorozatszama

Eszlelérendszer sorozatszama 2

A cimiikben a 2-es szamot tartalmazo oszlopok csak szekvencialis multiplex festési targylemezeknél lényegesek, és az
adott targylemez masodik festéséhez kapcsolddd adatokat adjak meg.
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9 Targylemezek el6zményei (a BOND vezérlén)

A targylemezek adatai az alabbi eljarassal exportalhatok:

1 Jeldlje ki a kivant ddtumtartomanyt (lasd: 9.2 Targylemez kivalasztésa).
2 Kattintson az Audit kovetés exportaldsa.

3 Amikor a rendszer felkéri, valassza ki a fajl mentését.
Ekkor sor keriil a fajl letoltési mappaba vald mentésére (vagy valassza ki a Mentés masként lehet6séget, ha mas
mappaba szeretné menteni.

A mentett fajl megnyithat6 szokasos tablazatkezelé programmal, példaul a Microsoft Excellel, és az adott
alkalmazashan rendelkezésre 4ll6 funkciokkal kezelhetd. A fajl megnyitasakor eléfordulhat, hogy egyes
fajlparamétereket meg kell adnia. A fdjl ,csv" formatumban van, a paraméterek az alabbiak:

« Afdjltipus Elhatarolt
Az Elhatdrold vagy Elvalasztdjel a Vesszd

« Hasznéljon Altaldnos oszlopformatumot.

Az exportalt targylemezadatok kozott szerepl6 kezd6 feldolgozasi idépont nem egyezik meg pontosan
a képernydn lathato targylemez-el6zményekben szereplé kezd6 id6ponttal. A targylemezel6zmények
képerny6n lathatd kezdd id6pont azt jeldli, amikor a futdsinditas gombot ERE megnyomtak. Az

exportdlt adatoknal szerepld idépont azonban azt jeldli, amikor a futés feldolgozasa ténylegesen
megkezdddott a feldolgozd modulon.

9.10 Rovid targylemez-elozmeények

A rovid targylemez-el6zmények beszamolojaban a csoportban Iévé 6sszes olyan targylemez adatai szerepelnek,
amelyek feldolgozasra keriltek (vagy feldolgozasuk még folyamatban van) a Targylemez-el6zmények képernyén a
targylemezek kijelolésére alkalmazott id6tartamon belll. A beszamolo jovahagyasi terlletet is tartalmaz, €s
felhasznalhato a feldolgozott targylemezek nyilvantartasaként.

Rovid targylemez-elézmények beszamolojanak létrehozédsahoz nyissa meg a Targylemez-el6zmények képerny6t, és
allitsa be az Innen: és Ide: datumokat és idépontokat, hogy feltdltse a képerny6t az adott idé alatt feldolgozott csoport
0sszes targylemezével (Idsd: 9.2 Targylemez kivalasztasa). A beszamold eléallitasahoz kattintson a Rovid targylemez-
el6zmények lehetdségre.

A nagy forgalmu laboratériumokban a Targylemez-el6zmények képernyd alapértelmezett
idétartomdnya (egy hét) tobb ezer targylemezt tartalmazhat. Ekkora szamu targylemezbdl &ll6
beszamold eldallitasa tobb percet is igénybe vehet - fontolja meg, hogy lehet8ség szerint az

alapértelmezett id6tartomany helyett rovidebbet ad meg.

A beszamoldban az egyes targylemezek aldbbi adatai lathatok:

» Esetazon. o Jelol » Kiosztott térfogat
* Betegneve o Szovettipus o Allapot
« Targylemez azonosito « Festési hely (BOND-PRIME)  Jovahagyds
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Adminisztracios felllet (a BOND
vezérlon)

Az 6sszes altalanos BOND rendszer konfigurdcié (a protokollokon és reagenseken kiviil) kiilonallé szoftver
alkalmazdshan, az ,adminisztracios felileten” végezhetd el. Az adminisztracios alkalmazast csak adminisztrator
szerepkorrel rendelkez6 felhasznalhatdk hasznalhatjak, amelyben minden funkcio elérhetd.

Az adminisztracids alkalmazdsban a kovetkez6 képerny6k érhetdk el, amelyek az alkalmazas funkcidsavjarol nyithatok:

LIS Cimkék BD| Beallitasok Hardv. Siigo Kijel.

S LS /A < 6) 0

e 10.1 Felhasznalok
e 10.2LIS

e 10.3 Cimkék

e 10.4BDD

» 10.5 Beallitasok
 10.6 Hardver
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10 Adminisztraciés feliilet (a BOND vezérl6n)

10.7

Felhaszna

A BOND rendszer felhasznaldi az adminisztracios feliilet Felhnasznélokezelés képernydjén kezelhetdk. Itt
|étrehozhat, szerkeszthet és letilthat felhasznaldkat. A felhasznaldkat nem Iehet t0rdini, azok a rendszerben

0]

maradnak. A felhaszndlokat azonban letilthatja, ezaltal nem férhetnek hozza egyik alkalmazashoz sem.

Az engedélyezett felnaszndldk a szoftveren beliil kiilonboz6 jogosultsagokkal rendelkeznek. Csak adminisztracios
szerepkorrel rendelkezd felhasznalok Iéphetnek be az adminisztracios feliiletre (ahol az 6sszes funkcio elérhetd).
Operator szerepkorrel rendelkez6 felhasznaldk regisztralhatnak reagenseket, bedllithatjak és feldolgozhatjak a
targylemezeket és jelentéseket generalhatnak, de nem szerkeszthetik a reagensek adatait, a reagens paneleket vagy
protokollokat. A felligyeli szerepkarrel rendelkezé felhasznalok operatori jogosultsagokkal rendelkeznek, de
szerkeszthetik a reagens adatokat, paneleket és protokollokat. Egy felhasznald tobb szerepkorrel is rendelkezhet.

1

Abra 10-1: Felhasznal6kezelés képernys

3 4

Felh. kezelése

Felh. megjel.

admin

- Felhasznalo hozzaad

Felhasznél6i azonosits
Felh.név:

Adott név

Csalddnév

Jelsz6:

Jelsz6 megerfsitése:
Felad megnev.

Felhaszn letilt

john

john

Szerep.

Adminisztrator

\‘} Név: Kezelg 6
10 9 8 7
Jelmagyarézat
1 Az 6sszes BOND felhasznald listaja 7 VisszAll.
2 Sz(ir6 minden felhasznalé megjelenitéséhez, vagy Nem mentett valtoztatasok visszavonasa
csak engedélyezett vagy letiltott felnasznal6k 8 Mentés

megjelenitése
3 Akijelolt felhasznalé adatai
4 Jelszora vonatkozo lizenet

5 Felhaszndlf letiltdsa
A kijelolt felhasznald letiltasa (vagy Ujra
engedélyezése)

6 Szerep.
Valassza ki a felhasznaldi szerepkoroket
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Az aktudlis felhasznald mddositasainak mentése

9 Akijelolt felhasznalo - adataik a képernyd jobb
oldalan lathatok

10 Hozzdadas
A képerny0 jobb oldalan talalhato mezok torléséhez,
Uj felnasznald adatainak hozzdaddsahoz kattintson
az egér jobb gombjaval
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10 Adminisztraciés feliilet (a BOND vezérl6n)

Minden Uj felhasznaldhoz felhasznaldnevet és jelszot kell megadni. Mindketté megaddsa sziikséges a klinikai és az
adminisztracios feliiletbe val6 bejelentkezéskor. A felhasznal6 létrehozésa utén a felhaszndlonév nem maddosithato, de
a jelszo igen. A felhasznalok sajat jelszavukat barmikor mddosithatjak a BOND bejelentkezési parbeszédablakban és az
adminisztratorok modosithatjak a Felhasznaldkezelés képernyén. A jelszdnak 4-14 karakterbdl kell dllnia és tartalmaznia
kell legaldbb egy szamot.

A jelszavak érzékenyek a kis- és nagybet(kre és mindketté hasznalata ajanlott. A BOND modositaskor

@ ellendrzi a jelszavakat; addig nem mentheti el a jelsz6t, amig az meg nem felel a minimalis
kovetelményeknek. Ne ossza meg jelszavat mas alkalmazottakkal. Mindig jelentkezzen ki a fiokjabal,
ha nem tartdzkodik a feldolgozé modul mellett.

A tovéabbi felhasznaldi adatok (vezetéknév és keresztnév és munkakor) megadésa opcionélis. Ezek megjelennek a
naplokban és jelentésekben. A rendszer automatikusan hozzarendeli a felhaszndloi azonositot, és megjelenik a
naplokban és jelentésekben.
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10 Adminisztraciés feliilet (a BOND vezérl6n)

10.2 LIS

A legtobb LIS bedllitdst a szerviz személyzet végzi a BOND LIS-ip telepitésekor, azonban néhany bedllitasi opcid

a felhasznaldk szamara is elérhetd a LIS bedllitasi képernyén. A képernyd napldzza a hibatizeneteket.

Abra 10-2: LIS bedllftasi képerny6

LIS-konfiguracié

Onnek licencre van szilksége a BOND LIS-ip rendszerhez, amit a Leica Biosystems ahtal biztositott
jelszoval aktivalhat.

Licenc: AAAAAAAAA

Eset-azonsz. dupl. Meglévs eset felijitisa [l

LIS BOND-ban nyomt. kikénysz.

Eng. az LIS részére, hogy friss. az LIS tgylem -ket

W=

Fel nem dolg. LIS tgylem -slettart. eng.: (6ra): 1

Naploiizenetek

T N e

Az LIS adatmezok szerk.

[ G

Jelmagyardzat

1 Licenc
Megjeleniti a LIS-ip licenc jelszot.

2 Dupla eset azonositd
Beallithatja a miveletet az olyan esetekhez amelyek
ugyanazon eset azonositoval rendelkeznek, mint a
meglévl esetek.

3 LIS nyomtatas kényszeritése a BOND-ban
Az 0sszes LIS targylemez nyomtatasa BOND
rendszerben. Lasd 11.7 Targylemezcimkék.

4 Eng. az LIS részére, hogy friss. az LIS tgylem.-ket
A fel nem dolgozott targylemezek fellilirasa
(frissitése) ha a LIS ugyanazon vonalkéd
azonositoval rendelkez6 targylemezeket kiild. Ha ez
a bedllitas ki van kapcsolva, a BOND elutasitja a LIS
azon kisérleteit, amelyekben ugyanazon vonalkod
azonositot probalja djra felhasznalni.
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Fel nem dolgozott LIS targylemez élettartam
engedélyezése (6ra)

Torli a LIS-t6l érkezé azon targylemezeket, amelyeket
a megadott oran beliil nem dolgoznak fel.

Napl6 lizenetek
listaként jelennek meg a Naplo megtekintése opcidra
kattintva (lasd jobbra).

LIS adatmez0k szerkesztése
Targylemez adatok megjelenitésének bedllitdsa a
BOND-ban.

Naplé megtek.

Azon hibdk listdjanak megjelenitése, amelyek miatt
LIS Gzeneteket kiild a BOND-nak, vagy valasz érkezik
a BOND-tdl a LIS Uzenetekre. A lista frissitéséhez a
legujabb hibakkal kattintson ujra.
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Licenc

Onnek licencre van sziiksége a BOND LIS-ip rendszerhez, amit a Leica Biosystems éltal biztositott jelszval aktivalhat. A
jelszot altaldban a LIS-ip csatlakozast bedllitd szerviz személyzet adja meg, de ha mégsem, akkor a Licenc mez6 jelenik
meg a képernyén. A LIS-ip funkcid bekapcsoldséhoz és a konfiguracids opciok, valamint Abra 10-2 naplok
megjelenitéséhez adja meg a jelszot.

Dupla eset azonosito

Haszndlja a Dupla eset azonosité beallitast azon esetek kezelésének beallitasahoz, amelyek a LIS-tél azonos eset
azonositoval érkeztek, mint egy lejart vagy torolt LIS eset, amely mar szerepel a BOND rendszerben. (Ha egy LIS eset
ugyanazzal az eset azonositval rendelkezik, mint egy meglévé BOND eset, vagyis amelyet a BOND rendszerben hoztak
létre, automatikusan elutasitasra kerdil.) Két opcié lehetséges:

» Meglévd eset feltdmasztdsa: az Uj eset megérkezésekor, amennyiben a paciens neve megegyezik a meglévé
esetével, a meglévé eset feltdmasztasra (azaz Ujrafelhasznéldsra) keriil. Ha az U] eset ugyanazzal az eset
azonositoval, de eltérd paciens névvel rendelkezik, a feltdmasztas elutasitasra kerdil.

Ha az orvos neve megvaltozott, az uj nevet hasznalja.

« Elutasitési lizenet: az Uj LIS eset nem keril at a(z) BOND rendszerbe. Az ezt jelentd lizenetet napldzza a LIS-ben.
Maddositania kell az eset azonositot a LIS-ben és ujrakiildenie az esetet.

A dupla eset azonositok kezeléserdl a nem-LIS eseteknél, lasd 6.3.4 Eset megkettGzése, visszaallitasa és lejarata. A LIS
esetekre vonatkozd altaldnos informdciokért, ldsd 11.2.2 LIS esetek.

LIS targylemez-adatmezOk

A BOND LIS-ip telepités bedllithato, hogy a LIS elkildjon BOND legfeljebb hét paramétert minden targylemezhez. Ezek az
adatok csak megtekinthetdk és a LIS fiilon jelennek meg a Targylemez-tulajdonsédgok parbeszédablakban. Habar ezen
paraméterek alapvetd bedllitdsat egy szerviz technikusnak kell végeznie, a paraméter mezéket elrejtheti és bedllithatja a
mez6k neveit.

Jelolje be a megjeleniteni kivant mezo6ket és adja meg a mezdk neveit.
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10.3  Cimkeék

Hasznalja a Cimke sablonok képernyét a targylemez sablonok létrehozasahoz és szerkesztéséhez, illetve a ke
hasznalt sablonok kivalasztasahoz. <

Nyolc 2D sablontipus koziil valaszthat, a nyolc targylemez tipus koziil a(z) BOND rendszerben:
» BOND egy festés
» BOND Oracle
» BOND szekvencidlis multiplex festés
» BOND parhuzamos multiplex festés
LIS egyszerifestés
e LIS Oracle
LIS szekvencidlis multiplex festés
e LIS parhuzamos multiplex festés

A ,BOND" sablonok a BOND-ban Iétrehozott targylemezekhez hasznalhatok, és a LIS-ben |étrehozott ,LIS" sablonok,
amelyeket BOND rendszerbdl nyomtat.

Ezek az el6re meghatarozott sablonok nem szerkeszthet6k és nem torolhetok.
A BOND 7 1D, 2D és OCR vonalkodokat tud olvasni, de csak 2D vonalkddokat tud Iétrehozni.

Ha a(z) BOND rendszer az 5.1 vagy korabbi verziérdl lett frissitve, akkor a tovédbbiakban nem hasznélhatja a meglévé
vonalkddolvasoét, mivel ez a korabbi modell nem tamogatja a 2D-s vonalkddokat.

Ha masik sablont hasznal egy targylemez tipushoz, masolja le az alapértelmezett sablont és szerkessze a létrejovo
‘felhasznaldi sablont'. Majd aktivalja, hogy a sablont a BOND rendszer az adott tipusu targylemezekhez hasznalja. Egy
targylemez tipushoz barmennyi sablont Iétrehozhat, de egyszerre csak egy aktivalhato.

FIGYELMEZTETES: Adjon meg elegendd informdcict a cimkéken arra az esetre, ha az automatikus
cimke azonositas nem sikeriilne, a cimkék manualisan azonosithatok legyenek. A Leica Biosystems a
kovetkez6 mezok hasznalatat javasolja minden targylemeznél:

» Eset azonosito vagy Beteg neve
» Targylemez azonosito
 SzOvettipus - a kontroll szovetek azonositdsahoz, és

» Jelol6 - az els6dleges antitest vagy alkalmazott szonda.
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Abra 10-3: Cimke sablonok képernyé

) s [Bl Targylemezcimke-tervezo S . ,
3 e =)
T 10345678
: EE‘ 12/12/2016
. *mARK(1)
Mr. J. Citizen !
AIHC F (+) :
EDr. Jones :
5
=

Jelmagyardzat

1 Targylemez tipusa
Valasszon ki egy targylemez tipust - a tipus 0sszes
targylemeze az alabbi panelen lathato

2 Aktiv sablon (kék jelzés)

3 Kijelolt sablon, a jobb oldali szerkesztési panelen
jelenik meg

4 Sablonkezelési parancsok — lasd Abra 10-4 Cimke
sablon kezelési parancsok

5 Szerkesztési sablon a sablon elrendezésével
kivalasztva a bal oldalon

6 Sablon szerkesztési parancsok - ldsd Abra
10-5 Cimke sablon szerkesztési parancsok

7 Sablon tulajdonségai
Az aktualisan kivalasztott sablon elrendezés
tulajdonsdagai (csak olvashaté addig amig bejeldli a
Szerkesztés gombot a bal panelen)

Abra 10-4: Cimke sablon kezelési parancsok

1 2

3 4

Jelmagyardzat

1 Az aktudlisan kivalasztott sablon haszndlata az
0sszes targylemez cimkéhez az aktudlisan
kivalasztott targylemez tipusnal.

2 Az aktualisan kivalasztott sablon masoldsa egy Uj
felhasznaldi' sablon létrehozasahoz.
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3 Az aktudlisan kivalasztott sablon szerkesztése a
szerkesztési panelen és a képerny¢ jobb oldalan
talalhato parancsokkal. Az alapértelmezett sablonok
nem szerkeszthetdk.

4 Az aktudlisan kivalasztott sablon torlése. Az
alapértelmezett sablonok nem tordlhetdk.
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Abra 10-5: Cimke sablon szerkesztési parancsok

Cimkesablonok

Tgylem. tip.: BB Targylemezcimke-tervezo

BDND eg EZSFES f&stss 20
BOND res fest

[/E) BOND egyszerss
SOND agyszeres fast

*mARK(1)
IVIr J. Citizen

‘Sablon tulajdonsagai -

Sablonneve: | BOND egyszeres festés 2D_1
Egység: Miliméterek - -I
Magassdg: 18,2239996559057
szél 21,0820000807444
Vézlatok megjel 2

12345678
12/12/2016 2. .

Szovegtulajdonsagok -

Betitipus Avial Narrow
Méret. 8

Stilus. Normalis
Vaslags. Extra vékony

Kiegyenlités Bal

Vonalkédtulajdonsagok a

(] ]]] ]
o~

Jelmagyarézat

1 Sablon tulajdonségai
Adja meg a sablon nevét és méretét

2 Vaézlatok megjelenitése
Mez6 korvonalak megjelenitése a szerkesztési
panelen

3 Mez0 kivalasztasa

Valasszon ki egy mezétipust a mez0 kijeloléséhez a

szerkesztési panelen. Adjon meg minta szoveget a
mez6hoz.

4 Szovegtulajdonsagok
Szovegtulajdonsagainak bedllitasa a kijelolt
mez6hoz

Ldsd még:

Mez6k kivalaszt.
Mez6k hozzdadasahoz vagy eltavolitaséhoz nyissa
meg a MezOk kivalasztasa parbeszédablakot

Nyomtatds
Az aktudlis elrendezés nyomtatdsa egy nyomtaton

CsuUsztathato vezérl§ a minta cimke nagyitasahoz
vagy kicsinyitéséhez

Az aktudlisan kivalasztott mez6 - dllitsa be a
Szovegtulajdonsagok panelt a jobb oldalon. A
szélesség modositasahoz vagy a teljes mezd
athelyezéséhez hizza a dobozokat.

A cimke azonositd vagy a vonalkod mez6 — nem
méretezhetdk at

¢ 10.3.71 Cimke sablonok létrehozésa, szerkesztése és aktivaldsa

e 10.3.2 Informéacio tipusok
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10.3.1  Cimke sablonok |étrehozasa, szerkesztése és aktivalasa

Uj sablonok létrehozédsa a meglévék masoldséval és szerkesztésével, vagy szerkesztheti a meglévé felhasznéloi
sablonokat (de nem az alapértelmezetteket). Aktivaljon egy sablont, hogy a BOND rendszeren nyomtatott cimkékre
alkalmazza.

 10.3.1.1 Uj sablon létrehozésa
e 10.3.1.2 Sablon szerkesztése

¢ 10.3.1.3 Sablon aktivalasa

10.3.1.1 Uj sablon létrehozésa

1 Valassza ki a targylemez tipust, amelyhez az uj sablont hasznalja.
Az adott targylemez tipushoz tart6z6 osszes sablont megjeleniti.

2 Vélasszon egy masolni kivant sablont (valassza ki a Iétrehozott sablonhoz leginkdbb hasonlét).

3 Kattintson a Masolds gombra.

‘ Egy sablon masolasa 2D vonalkdddal egy Uj 'felhasznaldi sablont' hoz létre 2D vonalkdddal.

10.3.1.2 Sablon szerkesztése

1 Valasszon egy sablont a bal oldali panelbdl és kattintson a Szerkesztés gombra.

A szerkesztési panel, gombok és tulajdonsagok listat a képernyd jobb oldalan megjeleniti, és ezekkel
szerkesztheti a szerkesztési panelen megjelenitett sablon elrendezést.

2 Kivélaszthatja a Kdrvonalak megjelenitése opciét (a Sablon tulajdonségok részben, jobb felsé sarok) a mez6
korvonalainak megtekintéséhez a szerkesztési panelen.

Adja meg a sablon nevét a Sablon tulajdonsdgai részben.
A sablon cimke nevekre 64 karakter korlatozas vonatkozik, illetve az ugyanazon targylemez
tipus kategoriaban hasznalt neveknek egyedieknek kell lenniik.

4 Az elrendezés szerkesztése:

a Mez6k hozzdadasa és eltdvolitasa — kattintson a Mezdk kivalasztdsa opciora és valassza ki a megjeleniteni
kivant targylemez tulajdonsédgokat (ldsd a 10.3.2 Informacio tipusok lapot az 6sszes elérhetd
tulajdonsdggal).

Felhivjuk figyelmét, hogy a Cimkeazonositéd mezd nem tavolithato el, mert ezt haszndlja az automatikus
azonositashoz.

b Pozicié mez6k - vélassza ki és hizza a mezOket a szerkesztési panelen.
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c Mez6 szélességek modositdsa - hiizza a dobozokat a mezék szélére. (A mezé magassagat a betditipus
mérete hatdrozza meg.)

Ha a beallitott mez6 nem elég hosszu egy adott cimkén szerepl értékhez a sablon hasznalatakor, a széveg

megtorve jelenik meg és egy hozzacsatolt kor jelzi, hogy torés tortént.
A Cimkeazonosité mez6ét nem méretezheti 4t - alapértelmezett bedllitdson kell maradnia,
hogy a feldolgozé modul olvaséja le tudja olvasni.

d Szoveg tulajdonsagok beallitasa — valasszon ki egy mez6t és dllitsa be a betlimeretet, stilust és sulyt a
Szbvegtulajdonséagok részben. Bedllithatja a szoveg elrendezését a mez6ben.

5 Kattintson a Mentés lehetéségre.
Ellenérizze, hogy van szabad hely a Cimkeazonosité mez6 koriil. Ha barmely mas mez6 szovege atlég
erre a teriletre, ez befolyasolhatja az automatikus azonositast.

10.3.1.3 Sablon aktivalasa

1 Valasszon egy sablont a bal oldali panelbdl és kattintson az Aktivalas gombra.

A sablon aktivalasat egy kék jelzés jeldl.

10.3.2  Informacio tipusok

A cimke sablonok beallithatok barmely targylemez informéacié megjelenitésére, amelyeket a Mez6k kivalasztdsa
parbeszédablakban valaszthat ki a Cimkék képernyén.

A Cimkeazonosité mez6t hasznalja az automatikus azonositashoz, ez nem tévolithato el egyik sablonrdl sem. 2D
vonalkodként jelenik meg.

Esetazon. A térgylemez eset azonositéja (Figy: nem az Eset széma, ldsd 6.3.2 Esetazonosito)

Targylemez létrehozoja A targylemez létrehozasakor a kliensbe bejelentkezett személy felhasznaloneve,
illetve adott esetben ,LIS".

Denaturdacios protokoll A denaturdcids protokoll roviditett neve.

Denaturacios protokoll 2 A mésodik denaturécids protokoll roviditett neve (multiplex festési protokollokhoz
szlikséges lehet).

Kiosztott térfogat 100 plL vagy 150 yL adagoldsi mennyiség.

Orvosi megjegyzés A BOND rendszerben rogzitett megjegyzés a vonatkozd orvosroél (Idsd 6.4 Orvosok
kezelése).

Orvos A vonatkoz6 orvos neve.

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 AQ7
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EIER protokoll
EIER protokoll 2

Létesitmény

HIER protokoll

HIER protokoll 2

Hibridizacids protokoll

Hibridizacios protokoll 2

LIS orvosi megjegyzés
LIS orvos

LIS referencia [2- 8]

Jelolo

Jelol6 2

Beteg megjegyzés
Beteg
El6készitési protokoll

Nyilvanos név

Nyilvanos név 2

Targylemez megjegyzeés

Targylemez datum

Targylemez azonosito

Az enzim protokoll roviditett neve.

A méasodik enzim protokoll roviditett neve (multiplex festési protokollokhoz
szlikséges lehet).

A |étesitmény neve, amelyet a Létesftmény mezdjében adtak meg az adminisztracios

alkalmazas Laboratériumi bedllitdsok képernyéjén - 1asd 10.5.1 Laboratorium
beallitasok.

A HIER protokoll roviditett neve.

A méasodik HIER protokoll réviditett neve (multiplex festési protokollokhoz sziikséges

lehet).
Az ISH hibridizacios protokoll roviditett neve.

A mdsodik ISH hibridizécids protokoll roviditett neve (multiplex festési
protokollokhoz sziikséges lehet).

LIS-ip rendszerekhez, az orvosra vonatkozd megjegyzés a LIS rendszerben.
LIS-ip rendszereknél az orvos neve.

A BOND rendszerbe importalt LIS targylemez tulajdonsagok.

Ldsd 11.2.6 LIS targylemez-adatmez6k.

Az els6dleges antitest vagy proba roviditett neve egyszeri festéshez, parhuzamos
multiplex festéshez, vagy egy sorozatos multiplex festés elsé festéséhez.

Az elsédleges antitest vagy proba roviditett neve egy multiplex festés masodik
festéséhez.

Eset megjegyzés (lasd 6.3.3 Eset hozzdadasa).
A beteg neve.
Az el6készitési protokoll roviditett neve.

LIS-ip rendszereknél az elsédleges antitest vagy szonda nyilvanos neve (lasd
11.2.4 Nyilvanos markernevek), egyszeri festéshez vagy egy dupla festés elsé
festéséhez.

LIS-ip rendszereknél az elsédleges antitest vagy szonda nyilvanos neve (lasd
11.2.4 Nyilvanos markernevek), masodik festés dupla festésnél.

Térgylemez megjegyzés (ldsd 6.5.2 Targylemez létrehozdsa).

A cimke nyomtatasanak datuma (roviditett formdtum a Windows regionalis és nyelvi

opciok bedllitdsa szerint (Kezelépult)).

8 szamjegy( numerikus targylemez azonosito, egyedi a BOND rendszerben.
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Targylemez prioritas LIS-ip rendszereknél a targylemez prioritasi besorolasa.

Festési mad Egyszeri festés, multiplex festés vagy Oracle targylemez.

Festési protokoll A festési protokoll roviditett neve egyszeri festéshez, vagy egy dupla festés elsé
festéséhez.

Festési protokoll 2 A festési protokoll roviditett neve egy dupla festés els6 festéséhez.

Szovettipus Teszt sz6vet, vagy pozitiv vagy negativ kontroll szovet. BOND (=)' jel6lés a negativ

kontrollhoz, '(+)' a pozitiv kontrollhoz és nincs jelolés a teszt szovethez.
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10.4 BDD

Hasznalja a BDD frissités képerny6ét a BOND adatmeghatdrozasok frissitéséhez és audit kovetési fajlok B0

generalasahoz.

L

Abra 10-6: BDD frissftés képernyd

3

BDD-frissités

kiadott reagensek hozzdadasahoz.

2 Kijelolt fajl:

ALeica Biosystems idészakonként BDD (BOND Data Definitions, BOND adatmeghatéroz.) frissitéseket tesz kozzé a weben, pl. Gjonnan

Importlés allap.: Sikeres

Naplo friss.

2018, 04. 23 12:11:42 Informacié  Szabélykezelés Elindult

2018.04.23. 12:11:42 Informdcié  Szabilykezelés Befejezve
2018.04.23. 12:11:42 Informécié  SQL-parancsfajlok imp. Elindult
2018.04.23. 12:11:43 Informacié Cimkekezelés Elindult

2018.04.23 12:11:43 Informacié  SQL-parancsfajlok imp. Befejezve

2018.04.23. 12:11:44 Informacié Cimkekezelés Befejezve
2018.04.23. 12:11:44  Informdcié  Laborkezelés Elindult

2018.04.23 12:11:44  Informdcié  Laborkezelés Befejezve
2018.04.23 12:12:02 Informacié BDD-frissités Befejezve

I S S ™

Az audit kivetés export. 6

Jelmagyarézat

1 ABDD frissités napldja
A kivalasztott BDD frissitési fajl

BDD frissitési elérehaladas és allapot

AHhWON

Bdngész.
A BDD frissitési fajl megkeresése és megnyitdsa a
bal oldali mezében
Lasd:
* 10.4.1 BDD frissitések
e 10.4.2 Audit kovetés

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 AQ7
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A bal oldali BDD frissitési fdjl telepitéséhez kattintson

Az audit kovetés export.
Az audit kovetési fdjlok generaldsahoz kattintson -
lasd10.4.2 Audit kovetés
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10.4.1  BDD frissitesek

A Leica Biosystems rendszeresen elérhetévé teszi a BDD (BOND Data Definitions) frissitéseket weboldaldn az (]
reagensek hozzdaddasahoz. A BDD frissitési fajlok a BOND 7 verziohoz ,*.bdd™ fajlformatummal rendelkeznek. Telepitse
a frissitéseket a BDD frissités képernyérdl.

ﬁ VIGYAZAT: Kiilonbzd BDD frissitési fajlok elérhetdk a kiilonb6zd régiokhoz, amelyek az adott régid
szabalyozésainak felelnek meg. Mindig a régiénak megfelel6 frissitési fajlt telepitse (A BOND-rél
parbeszédablak megjeleniti a régidkra vonatkozé informécidkat, Idsd 3.9 BOND-rol.). Ha nem hiztos
benne, hogy melyik fajlt kell hasznalnia, Iépjen kapcsolatba az lgyféltamogatassal.

A BDD frissitést barmikor telepitheti.
1 Toltse le a frissitési fajlt a Leica Biosystems webhelyrdl, és mentse egy virusmentes USB meghajtora.

2 Helyezze be az USB meghajtét a BOND vagy BOND-ADVANCE vezérl6be (vagy mésik lehet6ségként barmely
BOND terminalba a BOND-ADVANCE rendszereken).

3 Nyissa meg a BDD frissités képerny6t az adminisztracios alkalmazésban.

4 Kattintson a Bongészés gombra és keresse meg a frissitési fajlt a Windows Megnyitas Parbeszédablakban.
5 Kattintson a Megnyitds opciora a BDD fajl megjelenitéséhez a képernyd bal felsé szélén talalhatd mezében.
6 Az Uj adatokat tartalmazé meghatdrozasok frissitéséhez kattintson a Bet6ltés opciora.

Az lizeneteket a Frissitési napléban rogziti a frissités elvégzésekor. Az utolsd sorban megjelenik a 'BDD frissités:
Befejezve' lizenet a frissités befejezésekor, és a 'Sikeres' dllapot ldthato a fels6 panel elérehaladast jelz6 sdvjan.

7 Nyissa meg a BOND-rél képerny6t, s ellenérizze, hogy a BDD legutobbi kiaddsra torténd frissitése megtortént-e.
A BDD frissités sikeressége csak a BDD frissités képerny6n vagy a BOND-rol képernydn ellenérizhetd. A
folyamat mindossze néhény percet vesz igénybe, ezért azt javasoljuk, hogy varjon a frissités
befejezéséig miel6tt tovabblépne egy masik képernydre.

Ha a frissités nem sikerll, az adat meghatarozasok visszaallnak az el6frissitési feltételre és eqgy erre
vonatkozd lizenet jelenik meg a Frissitési napléban. Ha a frissités nem sikerdil, Iépjen kapcsolatba az

ugyféltamogatassal.
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10.4.2  Audit kovetés
Ez a szakasz nem vonatkozik a BOND-PRIME feldolgozd modulra. Az BOND-PRIME ellen6rzési
nyomvonal a Szerviznapld jelentésben keriil rogzitésre.

A rendszer modositasairdl audit kovetést hozhat Iétre, beleértve a modositasokat elvégzé felhasznaldkat és idépontot.
Az audit kovetést tobb CSV fdjlba irja, kiilonbozd informdcio kategoridkban. A fajlokat a kovetkezé mappaba menti:
BOND Drop-box\Audit\YYYYMMDD-HHmMmss a vezérlén.

Audit kovetési fajlok létrehozésa:
1 Nyissa meg a BDD frissités képerny6t és kattintson az Audit kdvetés exportélasa opciora.

7 Vélassza az Osszes adat opciét a rendszer 6sszes modositdsanak jelentéséhez, vagy az Egyéni id6tartomény
opcidt egy idészak megadasahoz, majd adja meg az Ett6l és Eddig datumokat és idépontokat.

3 Kattintson a Exportdlas gombra.

10.5 Beallitasok

A Bedllitdsok képernyd altalanos, a teljes laboratériumra kiterjedd beallitasokkal a BOND (Laboratérium Bedlltdsok
beéllitdsokban) és alapértelmezett eset és targylemez bedllitdsokkal, valamint munkafolyamat opcidkkal (Eset 3
és targylemez bedllitdsok) rendelkezik.

e 10.5.1 Laboratérium beallitasok
e 10.5.2 Eset és targylemez beallitasok

» 10.5.3 Adatbazis biztonsagi mentések
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10.5.1  Laboratorium beallitasok

Allitsa be az altaldnos laboratériumi bedllitadsokat a Laboratérium beéllitdsok panelen:

Abra 10-7: Bedllitasok képerny Laboratérium beéllitdsok panel

Beallitasok
Laboratériumi beall Laboratoriumi beall.
Eset- &s targylemez-beall Létesitmény. ’I
Udv lejatsz. 2
Mindig folyadékszint teszt (csak BOND-IIl és BOND-MAX)
Rea;ensvsndszerek 3
BOND-PRIME beallitasok
Fe\haszn%\or l%l\er\ﬁe:g—mv\d ' 15/ (perc) 4
Felhasznaléi tétlenség - hosszii 180 (perc)
Adatb_bizt. ment.
24-6rs temezett biztment. ekkor (6ra) 19:30 B 5
6
Utolsd bizt ment: 2022. 11. 28. 18:00 7
Bezonosithatatlan adatbazis exportilasa (a személyes adatok eltavolitasaval)
¥ Aktiv adatbazis Archivalt adatbézis-biztonsagimentések m 8
Jelmagyarézat
1 Létesitmény 5 24-6rés litemezett biztonsagi mentés (6ra)
Irja be a laboratdrium nevet, amely megjelenik a Napi automatikus biztonsagi mentések idépontjanak
jelentésekben bedllitdsa (24 dras id6formatumban) - lasd
2 UdvozI6 iizenet lejdtszésa 10.5.3 Adatbazis biztonsagi mentések.
Udvozlé tzenet lejatszasa a BOND szoftver 6 Bizt.ment. most
inditasakor Adatbazis biztonsdgi mentés futtatdsa azonnal -
3 Mindig kell DIP-teszt lasd 10.5.3 Adatbazis biztonsagi mentések.
A reagensek szintjének ellendrzése a megadott 7 Az utolso biztonsagi mentésre, vagy a folyamatban
tipusokra minden mdvelet el6tt - 1dsd 8.3.7 A lévé biztonsagi mentésre vonatkozd informaciok
reagenstérfogat meghatarozasa 8 Beazonosftatlan adatbazis exportélésa
4 Felhaszndldi inaktivitas Vdlassza ki, hogy beazonositatlan adatokat kivan-e
Csak BOND-PRIME. exportalni az aktiv adatbazisbdl vagy az adatbazis
Révid - 4llitsa be az inaktivitasi idészakot (percben), biztonsagi mentesebol.
amely utan a felhasznalonak Ujra meg kell adnia a
PIN-kddjat.

Hosszu - allitsa be az inaktivitasi id6szakot
(percben), amely utan a felhasznaldnak djra be kell
jelentkeznie.
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10.5.2  Eset es targylemez beallitasok

Az eset és targylemez bedllitdsokkal beallithatja a kovetkezoket:

« alapértelmezett értékek az eset és targylemez létrehozasakor

» munkafolyamat opcidk az eset és targylemez |étrehozasakor.
Lasd Abra 10-8 és Abra 10-9 az eset leirdsardl és targylemez opcickrol.

Abra 10-8: Eset bedllitésok az Eset és targylemez beéllitasok panelen

Eset beallitasai
1 Alapért. elskészités: “Dewax [~ |
2 | Alapért. kiosztott térfogat: 150 pl n
3 | Rogtonzitt esetek vagy tgylemezek létreh.: Esetek és tgylemezek n
4 | Feldolgozott eset &lettartama: 30 (napok)
5 ! Mapi eset létrehozasa
Jelmagyardzat
1 Alapértelmezett el6készités 4 Feldolgozott eset élettartam
Alapértelmezett protokoll az Uj esetekhez. A napok szama, ameddig egy eset a Targylemez
2 Alapértelmezett adagoldsi mennyiség bedllitadsa képernyén marad, miutdn az esetben Iévé

Alapértelmezett adagoldsi mennyiség az (j utolso targylemez feldolngasat megkezdték - lasd:
esetekhez. 6.3.4.2 Feldolgozott eset élettartama.

5 Napi eset |étrehozésa
Eqgy eset automatikus |étrehozasa az adott napon

feldolgozott 0sszes targylemezhez - lasd
6.3 Munkavégzés esetekkel.

3 Azonnali esetek/targylemezek létrehozasa
Opcidk beallitasa esetek és/vagy targylemezek
létrehozdsahoz a targylemezek betoltése utan - lasd
6.8.2 Beépitett targylemez-azonositasi lehetdségek.

Megjegyzés: Nem vonatkozik a BOND-PRIME
feldolgozé modulokra.
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Abra 10-9: Targylemez bedllitdsok az Eset és targylemez bedllitasok panelen

Tgylemez-beall.

1

Festésmad:
BOND-ban nyomtatas kikénysz.

2 BOND-cimkeazon.

Egysz. n

v 3

«  Vonalkéd

Jelmagyarézat

1 Festésimdd
Alapértelmezett bedllitas uj targylemezek

elkészitéséhez - lasd 6.5.2 Targylemez létrehozasa.

2 BOND-cimkeazon.
A(z) BOND rendszerben létrehozott targylemezek
cimkeazonositoi 2D vonalkodok.

10.5.3

Nyomtatés kikényszeritése BOND-ban

Csak a(z) BOND rendszeren nyomtatott cimkékkel
rendelkezd targylemezeket engedélyezzen - lasd:
6.8.2 Beépitett targylemez-azonositdsi lehetéségek.

Megjegyzés: Nem vonatkozik a BOND-PRIME
feldolgozd modulokra.

Adatbazis biztonsagi mentések

Az adatbazis kritikus paciens informdcidkat tartalmaz és elengedhetetlen a BOND rendszer megfelelé mikodéséhez,
ezért az adatbazis visszaallitdsahoz az adatok elvesztése esetén a BOND rendszer automatikus és manualis biztonsagi

mentést végez:

» Automatikus napi biztonsagi mentések

» 'Manualis', kérelemre végzett biztonsagi mentések

A biztonsagi mentés fajlokat a BOND vezérl6n a kovetkezd mappakba vagy almappakba menti:

B:\BOND Drop-box\Backups

Minden biztonsagi mentéshez két fajlt general, ugyanazzal a névformatummal:

[Létesitmény neve]_BOND_EEEE-HH-NN-O0-pp-mm

a létesitmény neve az adminisztracios alkalmazas Bedllitdsok képerny6jén megadott (Iasd 10.5.1 Laboratorium
bedllitdsok) (vagy alapértelmezés szerint 'Létesitmény’, ha nincs Iétesitmény név megadva). A név tartalmazza a
biztonsdgi mentés datumat és idépontjat. A f6 biztonsagi mentés fajl kiterjesztése '.dump’ és tartozik hozzd egy '.log'

kiterjesztési naplofajl.

Az automatikus napi mentést az adminisztracios alkalmazas Bedllitdsok képernydjén megadott idépontban futtatja
(10.5.7 Laboratérium beallitasok). A lequtébbi biztonségi mentést az 'Utemezett legutobbi' mappéba helyezi. A
kovetkez6 biztonsagi mentés utén az 'Utemezett_1_napja’ mappaba helyezi 4t egészen a kovetkezd nap biztonségi
mentéséig és igy tovabb tovébbi hat napig (egészen az 'Utemezett_7_napja’ mappaig) majd ezt kovetSen torli.

Ha a BOND vezérl§ az ltemezett biztonsagi mentés idépontjaban ki van kapcsolva, a biztonsagi mentést nem végzi el.
Allitson be olyan idépontot, ahol a vezérl6 be van kapcsolva, illetve amikor nem valdszind, hogy miveletet futtat.

Manudlis mentést barmikor végezhet (kivéve ha az automatikus mentés folyamatban van) az adminisztraciés
alkalmazas Bedllitasok képernydjérdl. Kattintson a Biztonségi mentés most opciora az Adatbazis mentésekmentés

részben (ldsd 10.5.1 Laboratdrium beallitasok).
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10 Adminisztraciés feliilet (a BOND vezérl6n)

A biztonsdgi mentés befejezésérdl eqy parbeszédablak értesiti. A biztonsagi mentést és naplofdjlokat a 'Manualis'
mappdaba menti. A kovetkezd manudlis biztonsagi mentésnél a féjlokat dtméasolja a ‘Manualis_korabbi' mappéba. A
fajlokat a harmadik manualis biztonsagi mentés utan torli — azaz csak a két legutébbi manudlis biztonsagi mentést
menti.

Ha valamely biztonsagi mentés nem sikertiil, egy ikon (jobb) jelenik meg a funkcidsav jobb oldaldn az X
adminisztracios és klinikai alkalmazasokban. Az ikon addig lathatd, amig sikeres biztonsagi mentést végez.

Ha az ikon megjelenik, a lehetd legrovidebb idén belll probalja meg a manudlis mentést. Ha nem sikerdl, -
lépjen kapcsolatba azonnal az ligyféltémogatassal.

Kilonosen korabbi BOND rendszerek esetében, ahol tobb adatot gy(jt 0ssze, ellendrizze idonként, hogy van-e elegendd
hely a biztonsagi mentési fajloknak. Egy Uj biztonsagi mentési féjl Iétrehozasakor altaldban egy kordbbi f4jlt torol, tehat
a felhasznalt hely mérete csak kis mértékben novekszik. Egy bizonyos id6 elteltével azonban sziiksége lehet tovabbi
tdrolasi terlletre, ebben az esetben lépjen kapcsolatba az tigyféltamogatédssal.

A tovdabbi biztonsdg érdekében készitsen masolatot a biztonsagi mentési fajlokrol egy mésik tarolén (a BOND vezérlén
kiviil) rendszeresen. Ha lehetséges, szervezze meg az IT osztéllyal az automatikus biztonsagi mentések készitését. Ha
nem, méasolja 4t manualisan a fajlokat hetente egyszer (nagy teljesitmény( laboratériumoknal gyakrabban). A BOND
vezérl6 biztonsdgos FTP kiszolgaldt futtat, amelyre az IT osztaly bejelentkezhet és letdltheti a biztonsdgi mentési
fajlokat a BOND Drop-box mappajabal.

Ha adatbazis visszadllitasdhoz segitségre van sziiksége, forduljon az tgyfélszolgalathoz.
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10.6 Hardver

A feldolgoz6 modulok bedllitésahoz haszndlja a Hardver konfigurdcid képerny6t, amelyen beéllithatja a Hardware
feldolgozé modulokat, csoportokat (egy alkalmazésbdl vezérelt feldolgozé modulok csoportja) és targylemez J
cimke nyomtatokat.

A hardver beéllitast a kovetkezé harom fiilon végezheti:

e 10.6.1 Feldolgozé modulok
¢ 10.6.2 Csoportok

e 10.6.3 Targylemez cimkézok

10.6.1  Feldolgozd modulok

Tekintse meg a BOND rendszer feldolgozé moduljait és éllitsa be a nagy folyadéktérfogatu reagens tartalyokat a
Feldolgozé modulok flon.

Miutéan egy feldolgoz6 modult fizikailag a BOND vezérl6hoz csatlakoztatott egy haldzati kabellel, az automatikusan
megjelenik a bal oldali panelen a Feldolgozé modulok filon.

A BOND vezérl§ csak a kompatibilis feldolgozé modulok csatlakoztatasat engedélyezi. Ha egy
inkompatibilis feldolgozé modult csatlakoztatnak, egy ikon és egy hibaiizenet jelenik meg (lasd az
ikontabldzatot és jelentéseket a kdvetkezd oldalon).

Valassza ki a feldolgoz6 modult, amelynek adatait megjeleniti a fiil jobb oldalan. Adjon egy egyedi nevet a feldolgozé
modulnak és, ha sziikséges, tiltson le néhany tartalyt (Ilasd 10.6.1.1 Nagy folyadéktérfogati reagens tartalyok letiltdsa).
A bedllitdsok elmentése utan a feldolgozé modult 'lizembe helyezte'.

Ez a lapon marad, akar be van kapcsolva vagy le van vélasztva, egészen addig amig kivonja az tizemelésbdl (lasd
10.6.1.2 Feldolgozd modul izemen kiviil helyezése).
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Abra 10-10: Feldolgozé modulok fiil a Hardver konfiguracié képernyén

1 2 3
Hafdver-konfiguracio
Felddlgozé modulok Téral Targylemez-cimkézdk
3210123
@ BOND-I Nagy folyadéktérfogatd reagens-konfigurécié lett a feldclgozé modulhoz meghatarozva
BOND-II #1
Normalis
g%ko[;i?m Sorozatszam: 3210123
@ BOND-MAX #2 N
[ Név: BOND-Ill #1
M212025 1P-cim: 10.252.10.2:111
BOND-MAX
@ BOND-MAX #4 Tipus: BOND-II
gg:ngﬁqu Témeges tartalykonfiguracio
@%Nm{_ﬂ = | (| (| (| (| [ | [ | (| [
H 0 9 g g g
@.h ?SNBE;JI[ % v v
Rl [ oevox ol ot [ oiiest [ e [
TH_B3_LG
<P 1 2 |3 |[4||5 6 7 8 9
e |=_§9 Mg mincs kobguriiva
TH_Max
BOND-MAX
@. TH Max
£ Gi..-.g—mm
4 5 6 7
Jelmagyarézat
1 Az 0sszes csatlakoztatott feldolgozd modul. 6 Karbantartés befejezve

A nap és targylemez érték nullazasahoz a megel6z6
karbantartas utan kattintson — lasd Megel6z6

karbantartas ebben: 12 Tisztitas és karbantartas
3 Akivélasztott feldolgozd modul sorozatszama, neve (csak BOND-III és BOND-MAX).

(szerkeszthetd), IP-cime és feldolgozd modul tipusa.

2 Az aktualisan kivalasztott feldolgozd modul -
részletei a képernyd jobb oldalan lathatok.

N o i 7 Mentés
4 Uzemen kivll helyezés - ) . Egy djonnan csatlakoztatott feldolgozé modul
A kivalasztott feldolgozo modul Gzemen kivil lizembe helyezéséhez el kell mentenie a konfigurécié
helyezése - lasd 10.6.1.2 Feldolgozo modul tizemen bedllitdsokat. A feldolgozé modul konfiguracio
kivil helyezése. bedllitasainak elmentéséhez elészér le kell zarnia az
5 Nagy folyadéktérfogatd tartaly konfigurécio - egyes Osszes targylemez fest6 egyseget.
allomasok bejelolését torolheti, ha nem hasznalja -
lasd alabb: 10.6.1.1 Nagy folyadéktérfogatu reagens
tartalyok letiltasa.
Megjegyzés: Nem vonatkozik a BOND-PRIME
feldolgozé modulokra.
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A feldolgozd modul képek mellett a bal oldali panelen taldlhato ikonok jelzik a modulok kiilonbozé éllapotat:

I T S N S

A/ A feldolgozd modul nincs csatlakozva. @ A feldolgozd modul jelenleg karbantartast
T végez.

Ez az ikon lathat6 (hibalizenettel egyiitt)
ha a csatlakoztatott feldolgozé modul
nem kompatibilis a BOND rendszerrel.

|:| feldolgozé modul. A konfiguracio
|:| elkiildéséhez kattintson a Mentés

A feldolgozd modul inicializalodik. @ A reagens konfiguraciot nem kapta meg a

gombra.

A feldolgozé modul jelenleg ﬁ A feldolgozd modulhoz nem érkeztek meg

szervizmddban van. a reagens beallitas adatai.

10.6.1.1 Nagy folyadéktérfogatu reagens tartalyok letiltasa

‘ Ez a szakasz nem vonatkozik a BOND-PRIME feldolgozé modulra.

Azokban a laboratériumokban, ahol nem végeznek epitop kinyerést és/vagy deparaffinalast a BOND rendszeren,
letilthatjak a tartalyokat a rendszerben és eltdvolithatjak a megfeleld tartalyokat a feldolgozé modulbdl. A tartélyokat ezt
kovetéen nem kell reagenssel feltdltve tartani, a feldolgozé modul inicializalasa pedig gyorsabb lesz, mivel a tartalyok
folyadékcsoveit nem kell el6késziteni. A nagy folyadéktérfogatu tartalyok letiltasdhoz tordlje a jelolést a Nagy
folyadéktérfogatu tartaly konfiguracid panelen és kattintson a Mentés gombra. A mddositasok alkalmazasahoz kérésre
inditsa Ujra a feldolgoz6 modult. A letiltott tartalyokat eltavolithatja, vagy a feldolgozé modulban a helyiikon hagyhatja.

10.6.1.2 Feldolgozd modul Gzemen kivil helyezése

Ha nincs mar sziiksége egy feldolgozé modulra, helyezze tizemen kivil a Feldolgozé modulok fiilon. Ellenérizze, hogy a
feldolgozd modul ki van kapcsolva, majd valassza ki a Feldolgozé modulok fiilon és kattintson az Uzemen kiviil helyezés
opciora. Ha a feldolgozd modul tovabbra is egy csoportban van, tizemen kivil helyezéskor automatikusan eltavolitja a
csoporthal.

Egy feldolgozé modul Gizembe helyezéséhez csatlakoztassa Ujra a hdldzati kabelét.
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10.6.2  Csoportok

A csoportok feldolgozé modul gydjtemények (és targylemez cimke nyomtaték), amelyek klinikai alkalmazashol
vezérelhetdk, ldsd 3.1 Rendszerarchitektura. Létrehozhat csoportot egyiléses alkalmazasra is, ahol az 0sszes
feldolgozé modult a BOND vezérl6rél vezérli. Csoportokat a Csoportok filon hozhat Iétre és szerkeszthet.

Abra 10-11: Csoportok fiil a Hardver konfiguracié képernyén

1 2

Harfiver-konfiguracié

Feldolfoz6 modulok Tarak Térgylemez-cimkézok

ire
Pod 1
Q7@ P Leirds: Pod 1 3
‘Water
Q" Ped2 Hozzarendelt feldolgozé modulok Feldolgoz6 modulok
TH B3 M212025
a ) BOND-1I BOND-MAX
by Wind TH B3 @ BOND-MAX #4
a’a Ped3 Wy R wia sz Y romss
TH B3 LG
D Fire q ggNEDBVIHG 4
A L
Pod 1 v =
oo . L Még nincs konfiguriiva
TH_Max
BOND-MAX
@ T_H(Max
£o- | [ g nincs henfguriiva

Kiosztott targylemezcimkezok Targylemez-cimkézok

S, ZDesigner TLP 3842

8 7 6 S
Jelmagyarézat
1 Acsoportok listaja 6 Akivalasztott csoport targylemez cimke nyomtatoi.

Az alapértelmezett nyomtatd kék jelzéssel jeldlve,

2 Akivalasztott csoport feldolgozd moduljai. Ugyanazt lsd 10.6.2.1 Uj csoport étrehozasa alatt.

az elrendezést hasznalja, mint a klinikai - o ) .
alkalmazasban, ldsd 10.6.2.1 Uj csoport létrehozasa 7 Az aktudlisan kivalasztott csoport - részletei a
alatt képernyd jobb oldaldn lathatok.

8 Csoport hozzdadasa

3 Akivalasztott csoport neve és lefrdsa (mindkett6 Egy U] csoport bedllitasahoz kattintson - ldsd

szerkesztheto) 10.6.2.1 Uj csoport létrehozasa alatt.
4 A csoportokon kivili 6sszes feldolgozé modul -
VAR RS 7 ’ Ie ” Torles
5 Acsoportokon kiviili 0sszes targylemez cimkézé A torléshez kattintson az egér jobb gombjaval a

csoportra, majd kattintson a Torlés gombra

A feldolgoz6 modulok csoportba foglaldsahoz allitsa be a modulokat a Feldolgozé modulok fiilon (lasd
10.6.1 Feldolgozé modulok). A targylemez cimkéz6k csoportba foglaldsahoz éllitsa be a cimkézdket a Targylemez
cimkézdk fiilon (ldsd 10.6.3 Targylemez cimkezdk).
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V4

10.6.2.1 Uj csoport létrehozasa

1 Kattintson a Csoport hozzdad4sa opcidra.
2 Adjon meg egy egyedi csoportnevet és ha szikséges, leirast.

3 Vélassza ki a feldolgozé modulokat a Rendelkezésre all6 feldolgozé modulok panelen (jobb felsé sarok) és

kattintson a bal nyil gombra a modulok hozzdadasahoz a Hozzérendelt feldolgozé modulok panelen (bal
felsd sarok).

Ha egyszerre tobb feldolgozé modult ad hozza, olyan sorrendben végezze a hozzdadast, amilyen sorrendben a
flleket a klinikai feltileten meg kivanja jeleniteni; pl. ha elészor az A. feldolgozd modult, majd masodszor a B.
feldolgozé modult vélasztja ki, az A. a B. folott jelenik meg a panelen és a Rendszer allapot fiileken a csoporthoz
csatlakoztatott kliensekben. A feldolgoz6 modulok sorrendjének mddositasahoz tavolitsa el a jobb nyil gombbal,

majd helyezze vissza a helyes sorrendben.

4 Valasszon ki egy vagy tobb térgylemez cimke nyomtatdt a Rendelkezésre allé targylemez cimkézdék panelen (jobb
alsd rész) és adja hozza a Hozzdrendelt targylemez cimkézdk panelhez (bal alsé rész).

Ha tobb nyomtatdt is hozzaad, azok a targylemezek nyomtatéskor mind elérheték. Allitsa be az alapértelmezett
nyomtatot az egér jobb gombjaval a Beéllitds alapértelmezett nyomtatdként opciora kattintva. Az alapértelmezett
nyomtato kék jeloléssel van ellatva.

5 Kattintson a Mentés lehetéségre.

Egy csoport torléséhez tavolitsa el az 6sszes feldolgozd modult és nyomtatdt, majd kattintson az egér jobb gombjaval a
csoportra a bal oldali panelen, majd kattintson a Térlés gombra.

BOND 7 felhasznél6i kéziksnyv, 49.7556.514 A7 253
Copyright © 2024 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



10 Adminisztraciés feliilet (a BOND vezérl6n)

10.6.3  Targylemez cimkézok

A BOND rendszer &ltal hasznalt targylemez cimkézdéket meg kell keresni, azonositani és aktivalni az adminisztracios

alkalmazas Hardver konfigurécid képernyéjének Targylemez cimkézd filén. Ezaltal elérheték lesznek a csoportokba
foglaldshoz (lasd 10.6.2 Csoportok).

Abra 10-12: Térgylemez cimkézok fiil a Hardver konfigurécié képernyén

1 2 3

Hafdver-konfiguragio
Feld§lgozé modulok Tarak| Térgylemez-cimkézok

[= ZDesigner TLP 3842 Megjelen. név ZDesigner TLP 3842
Nyomtatd neve: ZDesigner TLP 3842

é ZDesigner TLP 3842 Gazdasz.gép:

Nyomtaté tipusa: | Zebra TLP3842 -

4
Jelmagyardzat
1 Az 0sszes targylemez cimkézd listdja. 3 Targylemez cimkéz6 nyomtato adatai - lasd
2 Az aktudlisan kivalasztott targylemez cimkézé - 10.6.3.1 Targylemez cimkez0 adatai alatt.
részletei a képernyd jobb oldalan lathatok. 4 Nyomtatd hozzdad.

Egy yj targylemez cimkéz6 hozzdadasahoz
kattintson - beallitas a képernyd jobb oldalan.

Egy Ujonnan csatlakoztatott targylemez cimkéz elérhetévé tételéhez csoportba foglaldshoz, kattintson a Nyomtaté
hozzdadésa opcidra, majd adja meg a nyomtato adatait a képernyd jobb oldalan.

Nem minden rendszer hasznal csoportokat. Ha nincs csoport, az alapértelmezett nyomtaté az elsé
nyomtato a listaban.
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Ha cseréli a targylemez nyomtatot, nem kell Uj cimkéz6t hozzaadnia - a régi cimkézé adatait az U
cimkézd adataira cserélheti.

Egy cimkézé eltavolitasahoz a listabdl, kattintson az egér jobb gombjaval és valassza a Torlés opcidt.

10.6.3.1 Targylemez cimkez0 adatai

BOND rendszerben a targylemez cimke nyomtatohoz a kovetkezd adatokat kell megadni:

» Megjelenitési név: a cimkéz6 BOND szoftverben megjelenitett neve

» Nyomtatd neve: a Windows dltal hasznalt nyomtatonév
A nyomtat6 neve a BOND-ADVANCE rendszerekben tulajdonképpen a nyomtaté Megosztasi neve amely
a Windows Nyomtatok és faxok parbeszédablakban megjelenik.

« (Gazda neve: hagyja iiresen, kivéve ha eqy Zebra nyomtat6 (példdul ZDesigner TLP 3842) egy BOND-ADVANCE
rendszeren, amely esetben adja meg a Szamit6gép nevét azon a termindlon, amelyhez a targylemez cimkézé
csatlakoztatva van.

‘ A Sz&mit6gép nevét a Windows Rendszer pérbeszédablakban talalja (Ilasd Abra 10-13).

Abra 10-13: Szamitdgép neve a Windows Rendszer parbeszédablakban

Szamitdgépnév, tartemany és munkacsoport bedllitdsai
Szamitdgépnév: 7FOGXH2 Bedlltasok
A szimitégép teljes neve:  TFOGXH2 médosfiasa

Szamitdgép lefrasa: Leica Biosystems - BOND Controller [Leica
BOND]

Munkacsoport: LEICA

 Nyomtatd tipusa: a nyomtatd modell (példaul ZDesigner TLP 3842)
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10.6.3.2 Teszt cimkék nyomtatasa

A nyomtatasi igazitas ellen6rzése: Cimkek
1 Az adminisztracios fellleten nyissa meg a Cimkék képerny6t.

2 Valasszon egy cimkét a bal oldali panelen és kattintson a Nyomtatdsra.

Abra 10-14: Teszt cimke nyomtatésa

Cimkesablonok
Tgylem. tip.: BOND egyszeres festés - Targylemezcimke-tervezo
BOND egyszeres festés 20_1 Sablon neve:
eeeeeeeeee Egység: Milimétersk
Magassag
szél
- o o m m m om wm om om m o Vézlatokmegel:
; 1234 :
: I 345678 |
' 12/12/2016 |
] [ ]
] [ ]
] - ]
] * 1
- MARK(1) -
g
Mr. J. Citizen '
. . []
*IHC A -
]
r. Jones '
1 1
.....................
= v

3 A Nyomtat6 kivélasztdsa parbeszédablakban vélassza ki a vonatkozd nyomtatot és kattintson a Nyomtatas
gombra.

4 Ismételje meg a 3-as lépést harom-0t alkalommal. A karaktereket lathatoan és pontosan kell a cimkére
nyomtatnia.

5 Hanem helyes a kép pozicitja a cimkén, lasd 10.6.3.3 A Zebra nyomtato kalibralds beallitasa vagy
10.6.3.4 Kognitiv nyomtato kalibralds modositasa.

10.6.3.3 A Zebra nyomtato kalibralas beallitasa

A kovetkez0 eljaras mindkét tipusu Zebra nyomtatora érvényes: TLP 3842 vagy GX430t. Van néhany
kilonbség, amelynek leirdsat a vonatkozo beallitdsokban talalja.

‘ BOND-ADVANCE rendszerben végezze el a kovetkezd eljarast egy BOND-ADVANCE terminalon.
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10 Adminisztraciés feliilet (a BOND vezérl6n)

1 A Windows télcan kattintson az Indité gombra, és valassza az Eszkdzok és nyomtatdk lehet6séget.

2 Kattintson az egér jobb gombjaval a nyomtatd ikonra (példaul ZDesigner TLP 3842) és vélassza a Nyomtatd
tulajdonsdgok lehetGséget.

A rendszer megjeleniti a Nyomtato tulajdonsagok parbeszédablakot, ahogyan itt I4thatd: Abra 10-15.

Abra 10-15: Nyomtatd tulajdonségok

B ZDesigner TLP 3842 tulajdonsagai P
Printer Settings Stocks

Language Barcode Fonts Command Fonts About
Altalanos

Megosztas Partok Speciélis Szinkezelés Biztonsag
! J
= ZDesigner TLP 3242 |
Hely: |
Megjegyzés:
Modell: ZDesigner TLP 3242

Jellemzdk

Szines: Mem Rendelkezésre alla papir:

Kétoldalas: Nem

BOMD Slide Label
Fiizés: Ismeretlen User defined

Sebesség: Ismeretlen

Maxirndlis felbontds: 300 dpi

Bedllitdsok... Tesztoldal nyomtatdsa

Mégse Alkalmaz

Sugé

3 Valassza a Specidlis fiilet.

Abra 10-16: Nyomtatd tulajdonségok - Specidlis fill

d=h ZDesigner TLP 3842 tulajdonsagai b4
Priter Settings ~ Stocks  language  Barcode Forts ~ Command Forts  About
Atalanos Megosztas Portok Specislis Szinkezelés Biztonsag
@ {Mindia szabad

(O Ekkor szabad:

Prioritds: 1 :

lllesztéprogram: ZDesigner TLP 3842

= Ui...

@ Dokumentumok warélistara allitasa; a nyomtatés gyorsabb befejezése
() Nyomtatds megkezdése az utolsé oldal vardlistdra allitdsa utan

@ Myomtatas megkezdése azonnal

() Myomtatas kézvetleniil a nyomtatéra

[ Eltérs dekumentumck feltartasa
[ varslistara allitott dokumentumok nyomtatdsa elészor
[] Myomtatott dokumentumok megtartasa

Specialis nyomtatasi lehetéségek hasznélata
“

Alapértelmezések... Myomtatasfeldol O ER 6 oldal...
J
Mégse Alkalmaz Sigé
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10 Adminisztraciés feliilet (a BOND vezérl6n)

4 Kattintson a Nyomtatds alapértelmezett beéllitdsai.. gombra.

A rendszer megjeleniti a Nyomtatas alapértelmezett bedllitdsai parbeszédablakot, ahogyan itt thato: Abra

10-17.

Abra 10-17: Nyomtatas alapértelmezett be

allitasai

o1 ZDesigner TLP 3842 - alapértelmezett nyomtatasi beallitasck

=

Myomtatémemdria Vonalkéd betikészlet Parancs betiikészletek
Egyéni parancsok Import./export bedllitadsai Eszkézdk Leiras
Opcidk Részletes bedllitasok Szinkozelités Keszletek
Bedllitasalk

Masolatok szédma: I‘I

Sebesseg: |5ﬂ vI mm/s

Sététséa: 7 =

Készletek: II Felhasznald meghatdrozva v|I

Papirformatum

B e— A
) s
T Hovelyk N [ Eforgatas 1807
Méret
Szélesség: 24.00
Magassag: 15,00

Mem nyomtathatd tertlet

Allcalmaz

Megse

e —

Bal [o.00 Felsg
Jobb 50 Als [ooo

Si0gd

Ez a dokumentum a nyomtat6 bedllitasait milliméterben adja meg. Ezért allitsa a papirformatumot mm-re.

5 Vélassza ki a 'BOND térgylemez cimke' opcidt a Stocks (Készletek) legordild listabdl.

6 Valassza ki a Készletek lapot.

Abra 10-18: Nyomtatas alapértelmezett bedllitasai - Stocks (Készletek) lap

=k ZDesigner TLP 3842 Printing Defaults =
Myomtatémemdaria Vonalkdd betlkeészlet Parancs betiikészletek
Egyéni parancsok Import ‘export bellitisai Eszkézok Leirds
Opcidk Részletes beallitasok Szinkdzelités Keszletek

Meghatarozott készletek

Keszlet leirasa
BOMD Slide Label

Leiras

nyomtatd bellitidsait.

Hatarozza meg itt a sajdt cimkekészletét, s mentse el késdbbi
hasznalatra. Mindegyik készlet elraktarozza a cimke méretét és a

... || Médosit... || Toral
Cancel Bpply Help
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10 Adminisztraciés feliilet (a BOND vezérl6n)

7 Kattintson a Médosités... gombra.
A rendszer megjeleniti a Készletek meghatérozasa ablakot, ahogyan itt l4thato: Abra 10-19.

A bedllitasok mddositasa el6tt ajanlott visszaallitani a nyomtatot az alapértelmezett beallitasokra, amint az
alabbi tablazatban lathatd és néhany teszt cimkét nyomtatni.

Cimke szélesség 24,00 mm 40,00 mm
Cimke magassdg 15,50 mm 15,00 mm
Nem nyomtathato terilet - Bal 0,00 mm 4,50 mm
oldal

Nem nyomtathato terllet - 1,50 mm 0,00 mm
Jobb oldal

Abra 10-19: Stock (Készlet) meghatérozasa parbeszédablak

Készlet meghatarozas ? =

MNéwv

|BOND Slide Label

Opcidk
Sotétség 7 -
Sehesség 50 »| mmis
Méretek
Cimke szélessége 24.00 mim

Cimke magassaga 1550 mim
| Nem nyomtathaté terdlet

Bal: o0 Felss: ooo
Jobb: 150  Asé: oo

oK | Mégse \ Sigé |

» Haabal szélet levagja, kissé csokkentse a Jobb értéket a Nem nyomtathatd terileten, példaul 1,50 mm-
rél 1,00 mm-re.

» Haajobb szélet levagja, kissé novelje a Jobb értéket a Nem nyomtathatd terlleten, példaul 1,50 mm-rdl
2,00 mm-re.

8 Kattintson az OK gombra.
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10 Adminisztraciés feliilet (a BOND vezérl6n)

9 Ismételje meg a cimke nyomtatasi és beallitasi eljarasat mindaddig, amig a cimke elfogadhaté nem lesz (nincs
szOveg levéagva).

Eléfordulhat, hogy megjelenik a Készlet neve mar hasznalatban a rendszer (rlap adatbazisban
hibalizenet miutan az OK gombra kattint. Ebben az esetben modositsa a Név opciot aKészlet
meghatarozasa parbeszédablakban, ahogyan az Abra 10-20 abran |4thato, majd kattintson az
OK gombra.

Abra 10-20: Cimke készlet dtnevezése

Készlet meghatdrozas 7 >

Mév

BOMD Slide Label 1
Opcidk
Sitetseg 7 -

Sebesseg 50 ~| mm/s

10.6.3.4 Kognitiv nyomtato kalibralas modositasa

BOND-ADVANCE rendszerben jelentkezzen be a BOND-ADVANCE vezeérl6be BONDDashboard-ként. Ha a Dashboard meg
van nyitva, a bezarashoz nyomja meg az Alt+F4 billenty(ket.

1 A Windows télcan kattintson az Indité gombra, és vdlassza az Eszkozok és nyomtatok lehetéséget.

2 Kattintson az egér jobb gombjéval a nyomtaté ikonra (példdul 1. kognitiv termindl) és vélassza a Nyomtat6
tulajdonsédgok lehetdséget.

Abra 10-21: Nyomtatd tulajdonsagok kivélasztésa

Aktuilis nyomtatdsi feladatok megtekintése
Q Beallitas alapértelmezett nyomtatoként
Q\/ Myorntatdsi beallitdsok

Myormtatd tulajdonsdgai

Parancsikon |étrehozasa

Cognitive
Eszkdz eltavolitasa

Hibaelharitas

Tulajdensagok

Ne valassza a Nyomtaté preferencidk opciot, a parbeszédablakok hasonloak, de a bedllitasokat
nem frissiti megfelelGen.
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10 Adminisztraciés feliilet (a BOND vezérl6n)

A rendszer megjeleniti a Kognitiv nyomtatd tulajdonsagok parbeszédablakot, ahogyan itt Iathat6: Abra 10-22.

Abra 10-22: Kognitiv nyomtatd tulajdonségok

g@a Cognitive Cxi
Biztonsag

Attalanos

Vonalkéd betlikészlet

2inch 300 DPI TT tulajdensagai >
Myomtatébeallitasok Sablonok Myelv
Parancs betlikészletek About

-

Megosztas Portak Szinkezelés

== | Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties| |

Hely: |

Megjegyzés:

Jellemzék
Szines: Nem

Modell: Cognitive Cxi 2 inch 300DPITT

Rendelkezésre allo papin:

Kétoldalas: Mem User defined ~
Fiizés: Ismeretlen 0.75x0.75 inch
1.15x 1inch
Sebesség: Ismeretlen 1.2x%1inch
Maximalis felbontas: 300 dpi 1.25x 2 inch v
Beéllitasok... Tesztoldal nyomtatdsa

3 Vélassza a Specidlis filet.

Mégse Alkalmaz Sigs

A rendszer megjeleniti a Specidlis fiilet az Abra 10-23.

Abra 10-23: Specidlis fill

d= Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT tulajdonsagai >
Biztonsag Myomtatdbedllitdsok Sablonok Myelv
Vonalkdd betikészlet Parancs betlkészletek About
Atalanos Megosztas Portak Specidlis Szinkezelés

@ iMindig szabad;
() Ekkor szabad:

Prioritds: 1 :

llesztdprogram: Cognitive Cxi 2 inch 300 DPITT ~ Uj...

(@) Dokumentumok varslistara dllitdsa; a nyomtatds gyorsabb befejezése
(@] Myomtatas megkezdése az utolsé oldal vardlistara allitasa utan
(O] Myomtatas megkezdése azonnal

(] Myomtatas kdzvetlendl a nyomtatora

[]Eltérs dokumentumok feltartdsa
[ varélistara allitott dokumentumok nycmtatdsa eldszér
(] Mygmtatott dokumentumok megtartasa

Specidlis nyomtatasi lehetdségek hasznilata

Alapértelmezések... Nyomtatasfeldolgozd...

Elvdlasztd oldal...

Mégse

Alkalmaz Sugd
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10 Adminisztraciés feliilet (a BOND vezérl6n)

4 Kattintson a Nyomtatds alapértelmezett bedllitdsai.. gombra.

A rendszer megjeleniti a Nyomtatés alapértelmezett bedllitasai parbeszédablakot, ahogyan itt lathato: Abra

10-24.

Abra 10-24: Nyomtatas alapértelmezett bedllitasai parbeszédablak

@ Cognitive Cxi 2 inch 200 DPI1 TT Properties Printing Defaults

Vonalkéd betlkeészlet
Egyedi parancsok Importalés ‘exportilés beallitdsok
Opcidk Specialis beallitasok Szinkazelités

Parancs betlkészletek
About
Sablonok

>

Beallitasok
Masolatok szédma:

—

Sebesséq: Low -
Sctetseg |1 00 "I
Készletek: [IBOND Slide Label =1|

Pap iformatum
= Ala
" Fekvd

& m
7 Hiwelyk

[ Efforgatas 180°
Méret
Seélesség:  [2zo0
Magassag: |1 5.00

Bal: IC.CS Felsd: IC.CC
Jobb: I:_:: Alsc I:_:C
Cancel Apply Help

Ez a dokumentum a nyomtato beallitasait milliméterben adja meg. Ezért allitsa a papirformatumot mm-re.

5 Valassza ki a 'BOND targylemez cimke' opciét a Stocks (Készletek) legorddilé listabdl.

6 Vadlassza ki a Készletek lapot.

Abra 10-25: Nyomtatds alapértelmezett bedllitésai - Stocks (Készletek) lap

d=h Cognitive Cxi 2 inch 200 DP1 TT Properties Printing Defaults

Vonalkéd betlkészlet

Parancs betdkészletek

>

Egyedi parancsok Importalés ‘exportilés beallitdsok About
Opeidk Specialis beallitasok Szinkdzelités Sablonok

Készletek meghatarozisa
24x 3inch ~

3= 1inch - Ervénytelen készlet

4% 2inch - Ervénytelen készlet

4 x Jinch - Ervénytelen készlet

4 x 4inch - Ervénytelen készlet

4 x 6inch - Ervénytelen készlet
4.25x 1inch - Ervénytelen készlet
4.25x 3inch - Ervénytelen készlet
4 25 x Binch - Ervénytelen készlet
225 x &5 inch - Ervénytelen készlet

BOMND Slide Label

Leiras
BOMD Slide Label

Leiras
Sajdt cimke készlet meghatdrozdsa itt €s mentése késdbbi

hasznalatra. Mindegyik készlet elraktdrozza a cimke méreteket és a

nyomtatd besllitist.

Uy || Vahas | | Toral |
(a]9 Cancel Apply Help
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10 Adminisztraciés feliilet (a BOND vezérl6n)

7 Kattintson a Médosités... gombra.
A rendszer megjeleniti a Készlet meghatdrozasa ablakot, ahogyan itt |athatd: Abra 10-19.

Abra 10-26: Stock (Készlet) meghatérozasa parbeszédablak

Készlet meghatarozds ? X

Név

BOND Slide Label

Opcidk

Sctétzéa 100 -
Sebesség w5
Méretek

Cimke szélesség 22.00 mm
Cimke magazsag 15.00 mm

Nem nyomtathata tenilet
Bal: 0.00 Felsd: 0.00
Jobb: 0.00 Alsa: 0.00

oK | Méagse | T |

-

» Haabal szélet levagja, kissé csokkentse a Jobb értéket a Nem nyomtathatd terileten, példaul 0,50 mm-
rél 0,30 mm-re.

» Haajobb szél van levagva, kissé novelje a Jobb értéket a Nem nyomtathatd teriilet beallitasban, példaul
0,50 mm-rél 0,70 mm-re.

» Haa felsd vagy also szélét levagja, lasd 10.6.3.5 Flggbleges cimke pozicio beallitasa kognitiv Cxi
nyomtaton.

8 Kattintson az OK gombra.

Eléfordulhat, hogy megjelenik a Készlet neve mar hasznélatban a rendszer (rlap adatbazisban
hibatizenet miutan az OK gombra kattint. Ebben az esetben modositsa a Név opciot a Készlet
meghatarozasa parbeszédablakban, ahogyan az Abra 10-27 abran |4thato, majd kattintson az
OK gombra.

Abra 10-27: Cimke készlet dtnevezése

Készlet meghatarozas ? X

Néw

|BOND Siide Label 1

Opcick
Stetség oo v
Sebesség Low -

9 Az eredmény ellen6rzéséhez nyomtasson egy cimkét. Ismételje meg a cimke nyomtatasi és beallitasi eljarasat
mindaddig, amig a cimke elfogadhaté nem lesz (nincs szoveg levéagva).
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10 Adminisztraciés feliilet (a BOND vezérl6n)

10.6.3.5 Fuggdleges cimke pozicio beallitasa kognitiv Cxi nyomtaton

Ha a cimke tul magasan vagy tul alacsonyan van, vélassza a Specidlis bedllitas filet a Nyomtatas alapértelmezett
beéllitasai parbeszédablakban a(z) Abra 10-28. dbrén lathaté modon.

Abra 10-28: Advanced Setup (Specidlis beéllitasok) fill

o= Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT Properties Printing Defaults =

Vonalkdd betlikészlet Parancs betlikészletek
Egyedi parancsok Importalds/exportalds bedllitdsok About
Opcisk Specislis beallitasok Szinkozelités Sablonek

Myomtatasi mod

7 Kézwetlen hd o+ HE Evitel
Erzékels tipusa

" Cimke kdz " Fekete vonal 7 Mincs

Jelenlegi cimke
[ Deaktivalt

Tawolsag leéptetés [poa havelk
Tavolsag megforditasa [Too  hivelyk
Vagé leszeds beallitasok
— —
[Full Cut After Every Label = |
Beallitasok

[ Myomtaténak kildott bedllitasok titasa

Myomtatasi felbontas 00~ DPI
Grafika opcidk

7 Kézvetlen direkt myomtatas ™ Grafika ehtarolds
Cimkeformatum exportdlasa nyomtatéhoz

T RAM f* FLASH
Hatarola Mone -
Megtabb bedllitas
T e ol

» Halevagja a fels6 szélét, kissé emelje a Tavolsag fellil értéket az Aktudlis cimkén, példaul 0,00 mm-rél 1,00 mm-

re.
» Halevagja az also szélét, kissé novelje a Tavolsdg alul értéket az Aktudlis cimkén, példaul 0,00 mm-rél 1,00 mm-
re.

» Amodositasokat csak az egyik bedllitasra alkalmazza. Ha van mar érték megadva a Tavolség feliil mez6ben és
az also szélét levdgja, csokkentse a Tévolsag felil értéket a Tavolsdg alul érték novelése helyett. Egy érték nullan
marad és a masik érték hatarozza meg a poziciot.

1 Kattintson az OK gombra.

2 Az eredmény ellenérzéséhez nyomtasson egy cimkét. Ismételje meg a cimke nyomtatasi és bedllitasi eljarasat
mindaddig, amig a cimke elfogadhaté nem lesz (nincs szoveg levéagva).
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LIS integracios csomag (a
BOND vezérlon)

A vélaszthatd BOND LIS integrdciés csomag (LIS-ip) a BOND-rendszert barmilyen kompatibilis laboratériumi
informdcids rendszerhez (Laboratory Information System, LIS) csatlakoztatja. A LIS-ip tovébbitja az esetre és a
targylemezre vonatkozd informdciokat az LIS-rendszert6l a BOND-rendszernek, a BOND-rendszer pedig az LIS-ip
segitségével kiildi vissza a feldolgozas soran nyert informéaciokat az LIS-rendszernek.

Az LIS-ip kiemelked6en konfiguralhatd, és szamos kiilonféle LIS-tipussal és laboratériumi munkafolyamattal egyditt tud
dolgozni. Az LIS-ip konfiguralhatd Ugy, hogy hibatlan integraciot biztositson az LIS és a BOND-rendszer kozatt, lehetévé
téve az LIS targylemezek automatikus felismerését, ami feleslegesseé teszi a targylemezek Ujracimkézését. Lasd

11.8 Munkafolyamatok a rendelkezésre allo munkafolyamatok dltalanos attekintésével kapcsolatban.

A Leica Biosystems atfogo vizsgalohely-specifikus oktatast szervez minden egyes telepitésnél.
Ldsd az alabbi részeket BOND az LIS-ip informéaciokkal kapcsolatban:
o Az LIS-ip mikodésével kapcsolatos fogalmak
Ldsd 11.7 LIS-terminoldgia.
* Atovabbi szoftverfunkciok részletei
Lasd 11.2 Tovabbi szoftverfunkciok.
» Az LIS csatlakoztatasanak és konfiguraciojanak attekintése
Lasd 11.3 LIS-csatlakozas és inicializalas.
o Az LIS hibajelzés és hibaelharitas leirasa
Lasd 11.4 LIS-értesitések.
Az eset és targylemezadatok hivatkozasi listaja
Ldsd 11.5 Eset- és targylemezadat-kovetelmények.
» Az BOND LIS-ip &ltal a LIS részére jelenthetd targylemez-allapotadatok leirdsa
Ldsd 11.6 A targylemezadatok visszakiildése az LIS-rendszer részére.
» Atdrgylemezcimke-kovetelmények hivatkozdsa
Lasd 11.7 Targylemezcimkék.
o Ajellemz6 LIS-alkalmazasok attekintése
Lasd 11.8 Munkafolyamatok.
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11 LIS integraciés csomag (a BOND vezérlén)

11.17 LIS-terminologia

Szamos Uj fogalom szilikséges az LIS funkcionalitdsanak leirasahoz, és a normalis BOND elemek, valamint az LIS-
elemek kozotti killonbségtételhez. Ezeket a fogalmakat az aldbbi listaban irjuk le.

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 A07

LIS - Laboratory Information System (laboratériumi informdcids rendszer) - az a szoftver, mely egy laboratérium
munkdjdval kapcsolatos informdciokat kezeli.

LIS-ip — az BOND LIS integracios csomag, egy valaszthato kiegészité, mely a BOND-rendszer és egy LIS
egylttmikodését teszi lehetdve.

LIS targylemez — az LIS dltal Iétrehozott és a BOND-rendszernek feldolgozasra megkildott targylemez.
LIS eset — egy az LIS altal Iétrehozott eset, amit az LIS el is kiild a BOND-rendszernek.

Auto-ID (automatikus azonositasu) targylemezcimke - egy olyan targylemezcimke, amit a BOND-rendszer
automatikusan felismer. Ezek a BOND-rendszerrel vagy az LIS rendszerrel kinyomtathatdok, amennyiben az
alkalmazott vonalkédformatumot felismeri a rendszer. Lasd 11.3 LIS-csatlakozas és inicializalas.

Assisted-ID (segitséggel azonositott) targylemezcimke — barmely olyan targylemezcimke, mely automatikusan
nem ismerhet6 fel a BOND-rendszeren.

LIS-targylemezcimke — az LIS rendszerhez csatlakoztatott nyomtatdbol szarmazo targylemezcimke. Egy LIS-
targylemezcimkén szerepel az LIS-vonalkdd és minden egyéb olyan informécid, ami az LIS-rendszeren a cimkére
konfigurdlva lett.

BOND-LIS-targylemezcimke - az LIS-rendszeren létrehozott targylemezhez tartozo, de a BOND-rendszerhez
csatlakoztatott nyomtaton kinyomtatott targylemezcimke. Egy BOND-LIS cimke a BOND-rendszer LIS-
targylemezcimkézési konfigurdciojat hasznalja, ami a BONDrendszeren szerkeszthetd.

Hozzaférési szam - eqy gyakori LIS-fogalom, és azt a szamot vagy egyéb azonositét jelenti, mely egy adott
esetet azonosit. A hozzaférési szam megegyezik az BOND ,eset-azonositoval”.

Betegadatok — a beteg azon adatai, melyekre egy ,eset” éplil a BOND-rendszeren.
Demografiai adatok — egy gyakori LIS-fogalom a betegadatokra, illetve esetadatokra.

LIS-vonalkdd - a LIS-rendszer altal hozzarendelt vonalkod, mely egyediként azonosit minden egyes LIS-
targylemezt.
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11.2 Tovabbi szoftverfunkciok

Az LIS éltal engedélyezett BOND rendszerek a standard verzidban nem talalhato tovabbi szoftverfunkciokkal
rendelkeznek. BOND Az LIS-ip rendszerek a standard BOND-szoftver minden tulajdonséagaval és funkcidjaval
rendelkeznek.

Lasd:
e 11.2.1 LIS dllapotikon
11.2.2 LIS esetek

e 11.2.3 LIS-targylemezek

e 11.2.4 Nyilvanos markernevek

e 11.2.5 Els6dleges targylemezek
e 11.2.6 LIS targylemez-adatmezok

e 11.7 Targylemezcimkék

11.2.1 LIS allapotikon

Abra 11-1: Az LIS 4llapotikon a BOND-szoftverképernyé jobb felsd részén

-~

Az LIS-ip rendszerrel rendelkez6 BOND-szoftver a standard funkciésav jobb szélén tartalmazza az LIS éllapotikont. Ez
az aldbbiakat jeleniti meg:

o LIS csatlakozasi allapot (ldsd 11.3 LIS-csatlakozas és inicializalas)
o LIShibajelzés (lasd 11.4 LIS-értesitések)

11.2.2 LIS esetek

Az LIS esetek olyan esetek, melyek az LIS-rendszerben lettek Iétrehozva, majd el lettek kiildve a BOND-rendszernek.
Ezzel ellentétben a BOND esetek olyan esetek, melyek a BOND rendszerben lettek |étrehozva.

» Az LIS esetek ugyanazokat a tulajdonsagmezdket tartalmazzak, mint a BOND esetek, de semmilyen informacio
nem szerkeszthet6, amint egy eset el lett kiildve a BOND-rendszernek.

» A BOND-rendszer automatikusan egy egyedi esetszamot rendel hozza minden LIS-esethez.
» Az LIS hozzéférési szam vagy eset-azonositd lesz az eset-azonositd a BOND-rendszerben.

» Ha ez az eset-azonosité a meglévé BOND eset-azonositoval megegyezik, akkor az Uj LIS eset el lesz utasitva.
Mddositania kell az eset-azonositot az LIS rendszerben.
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11

Ha az eset-azonosito €s a beteg neve egy Uj LIS esetben megegyezik egy aktiv LIS esetével, mely a Targylemez-
bedllitasi képernyén mar fel van sorolva, akkor a meglévé eset lesz automatikusan alkalmazva. Az ,Uj" esetben
lévé targylemezek hozzaadddnak a meglévé esetben Iévokhoz. Ha az eset-azonositok megegyeznek, de a beteg
nevei eltérnek, akkor az Uj eset el lesz utasitva.

Ha az eset-azonositd és a beteg neve egy LIS esetben megegyezik egy lejart vagy torolt LIS esetével a BOND-
rendszerben, akkor vagy a meglévé eset lesz feltdmasztva, vagy az Uj eset lesz elvetve, attol fiiggéen, mik a
bedllitdsok az adminisztrécids feliilet LIS-képernydn (Idsd Dupla eset azonosito, (234. oldal)).

Az egy LIS esethez a BOND-szoftverrel hozzaadott targylemezek BOND-targylemezekként lesznek Iétrehozva.

Az LIS-esetek ugyanolyan alapértelmezett el6készitési protokollal és kiosztott térfogattal rendelkeznek, mint a
BOND-esetek, az adminisztracios fellileten megadottak szerint (lasd 10.5.2 Eset és targylemez beallitasok).

2.3 LIS-targylemezek

Az LIS-targylemezek olyan targylemezek, melyek az LIS-rendszerben lettek Iétrehozva, majd el lettek kiildve a BOND-
rendszernek. Ezzel ellentétben a BOND tdrgylemezek olyan targylemezek, melyek a BOND-rendszerben lettek létrehozva,
akdr egy BOND-eset, akar egy LIS-eset keretében.

Az LIS-targylemezek cimkéjuk szine alapjan azonosithatok a targylemezlistaban: az LIS-targylemezeknek szirke
cimkéjik van.

Abra 11-2: LIS-targylemez (baloldalt) és egyszer festett rutin BOND-targylemez (jobboldalt)

Az alabbi pontok vonatkoznak az LIS-targylemezekre:

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 A07

Az LIS-rendszerben kinyomtatott cimkék jellemzéen vonalkodot tartalmaznak. Feltéve, hogy a vonalkdd a BOND-
rendszer altal tdmogatott hat formatum egyikében késziilt, és a BONDrendszer ennek a formatumnak a
beolvasdsara konfiguralva lett, akkor a BOND-rendszer azonositani tudja a targylemezt annak betdltésekor. Lasd
11.3 LIS-csatlakozas és inicializalas.

A BOND-rendszerbdl LIS-targylemezekhez kinyomtatott cimkék az BOND LIS-targylemezcimkekonfiguraciot
hasznaljak. Lasd 10.3 Cimkek .

Az LIS-targylemezek tovabbi LIS-specifikus mezo6ket is tartalmaznak. Lasd 11.2.6 LIS targylemez-adatmezdk.
Az LIS-rendszert6l szarmazo targylemez-tulajdonsagok nem szerkeszthet6k a BOND-szoftverrel.

Ha a BOND-szoftvert LIS-targylemez mdsoldsara hasznaljak, akkor a masolat BOND-targylemezként lesz
létrehozva egy BOND-targylemezcimke-konfigurdcioban. Minden LIS-specifikus cimke el lesz tavolitva, és
minden mez6 szerkeszthetéveé valik.
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11.2.4  Nyilvanos markernevek

A (primer antitestekhez és tesztekhez tartozd) nyilvdnos markernevek biztositjak a kapcsolatot az LIS-rendszer 4ltal
megadott markerek és a BOND-rendszeren regisztralt markerek kozott. Amikor egy LIS-rendszer kijelol egy markert egy
teszthez, akkor a BOND-rendszer ugyanazon nyilvanos markernév alatt hasznalja a reagenst a teszthez. A BOND-
rendszer minden LIS dltali tesztet el fog utasitani, melynél nincsen az LIS-marker nevéhez nyilvanos név rendelve.

A nyilvanos markernevek a Nyilvdnos név mezében adhatok meg, a Reagenstulajdonsdgok szerkesztése
parbeszédpanelen (I4sd 8.2 Reagens bedllitdsa képernyd). Ez a mezé csak akkor lathatd, ha telepitve van a LIS-ip.

Minden nyilvanos névnek egyedinek kell lennie. A nyilvanos nevek barmikor felcserélheték a BOND reagensek kozott, €s
ha ez megtorténik, nincs hatassal a mar létrehozott targylemezekre.

11.2.5 Elsddleges targylemezek

Az LIS siirgés feldolgozast igényl6 elsédleges targylemezeket tud megadni. Minden olyan eset, mely elsédleges
targylemezt tartalmaz, egy piros savval jelenik meg a Targylemez-bedllitas képernydn.

Ha egy targylemeznek elsébbséget szeretne biztositani a BOND-PRIME feldolgozé modulban, akkor
csak az els6bbségi targylemezeket toltse be az el6toltd fiokba, majd varja meg, hogy ezen
targylemezek feldolgozas céljabol athelyezésre kerlljenek, miel6tt mas targylemezeket toltene be az

el6tolté fiokba.

Abra 11-3: Egy piros szinnel kiemelt elsédleges térgylemezeket tartalmazo eset a Térgylemez-beéllitas képernyén

I LS0012 - 45216 Shady, Albert Joseph
20130416-ISHRefine Benjamin Hightower Kevin Pannell 10
20130416-IHC Fannie Hurley Arthur Josey 10

Jelenleg egy elsddleges LIS eset lett a kiindulaskor a lista végéhez hozzaadva. Az eset csak a lista
tetejét jeleniti meg, a klinikai felllet egymast kovetd beavatkozasai szerint.
Az els6dleges targylemezek piros ,P, betlvel vannak megjeldlve.

Abra 11-4: Eqy elsédleges LIS térgylemez, ahogy a Targylemez-bedllitds képernyén megjelenik

P
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11.2.6 LIS targylemez-adatmezdk

A standard targylemez-tulajdonsagokon feliil a BONDLIS-ip rendszer hét konfiguralhaté adatmez6vel is rendelkezik,
melyek az LIS-rendszertél érkez6 kivalasztott informaciok megjelenitésére allithatok be. Az alapkapcsolatot a telepités
soran a Leica Biosystems szervizképviselete dllitja be, azonban amint ez Iétrejott, a felhasznaldk valaszthatnak, hogy
megjelenitik-e a mezdket, vagy sem, és mindegyik mezének megadhatjak a nevét - LIS targylemez-adatmezok, (234.
oldal).

A mez06k egy specidlis LIS-fulon jelennek meg a Targylemez-tulajdonségok parbeszédpanelen, és ranyomtathatok a
targylemezcimkékre is (lasd 10.3 Cimkek ). Kizérélag jelentéstételi célt szolgalnak, és a targylemezek feldolgozésara
nincsenek hatassal.

11.3 LIS-csatlakozas és inicializalas

Minden egyes BOND LIS-ip modult meghatalmazott Leica Biosystems képviseletnek kell telepitenie, akik testreszabjak
majd a mikodést, a laboratérium egyéni kovetelményeinek megfeleléen.

A BOND-rendszer konfiguralhato Ugy, hogy az alabbi hat vonalkod-formatum barmelyikét olvasni tudja:

2D-vonalkodok

QR o0
[=]

Aztec

Adatmatrix

Amikor az LIS-modul telepitve lett, egy LIS ikon jelenik meg a BOND-szoftver képerny6jének jobb felsd szélén, és jelzi a
csatlakozas éllapotat (Abra 11-5)

Abra 11-5: LIS nem csatlakoztatott (baloldalt) és csatlakoztatott (jobboldalt) dllapotban

\ls

ol ol

BOND 7 felhasznéloi kézikinyv, 49.7556.514 A7 270

Copyright © 2024 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



11 LIS integraciés csomag (a BOND vezérlén)

11.4 LIS-értesitések

A BOND-rendszer a BOND-szoftver képerny6jének jobb felsd részén |évé LIS-allapotikonnal jelzi az LIS-csatlakozasi és
adathibakat (ldsd 11.2.1 LIS dllapotikon). Ha van barmilyen visszamaradd LIS-értesités, akkor a visszamaradé
értesitések szamanak szamlaldja jelenik meg. Ha egy Uj értesitési esemény torténik, akkor a szamlald roviden villog.

Abra 11-6: LIS allapotikon

llse

-~

Az értesités adatai az éllapotikonra jobb egérgombbal kattintva, majd az LIS-jelentés megjelenitése meniipont
kivdlasztasaval hivhatok elé, a megnyilo LIS-szervizesemények parbeszédpanelen. A parbeszédpanel megjeleniti a
hibakat és minden olyan targylemezt, melynek atvitele nem sikerlt. A hiba oka is fel lesz sorolva. A jellemzé LIS-hibak
tobbek kozott a hidnyzd adatok, az adatiitkdzések (pl. ugyanazt a hozzaférési szamot haszndld kiilonboz6 esetek),
illetve olyan problémadk, melyek a BOND-rendszeren nem regisztralt nyilvanos marker miatt Iépnek fel (Iasd

11.2.4 Nyilvdnos markernevek).

Abra 11-7: LIS-szervizesemények parbeszédpanel

LIS szervizesemények

Esetazon. LS0012-45210

Beteg-azon. PID120

Orvos-azon.sz. DrJones

Nem lehet LIS tgylemezt

U RUIZI0EE Wi f;.sa]‘z:lt‘a.zon. GFAP hozzaadni -Avonaglzéd haszn.

Szovettipus test

Uzenetazon.  002.1

Vonalkéd 88820

Nyugtazas

Esetazon. LS0012-45210
Beteg-azon. PID120
Orvos-azon.sz. DrJones

1. 2017.01.24 . 7007 Jel.azon. GFAP Nem térk -hetd fel a szovettip. Nyugtazas
2-es jel.azon.
Szovettipus tesst
Uzenetazon.  002.1
Vonalkéd 88820
Esetazon. LS0012-45210
1. 2017.01.24.... 7006 Beteg-azon.  PID120 Ajelols nem létezik Nyugtazis
Orvos-azon.sz. DrJones
Jel.azon. GFAP

Az LIS-konfiguraciotol fliggben lehetséges lehet a hibdk javitdsa és az eset vagy a targylemez ismételt bekildése. Ha az
LIS-rendszer nem tudja ismételten elkiildeni az adatokat, akkor az eset vagy a targylemezek kozvetlenil létrehozhatok a
BOND-szoftver segitségével.

Ha mar minden hibalizenetet elolvasott, akkor kattintson a vonatkozo Hiba nyugtdzasa gombra, hogy az értesités
leker(ljon a parbeszédpanelr6l.

Ha minden hibalizenet el lett tavolitva a parbeszédpanelrdl, akkor az értesitések szamlaldja eltlinik a képernydrél.
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Ha sziikséges, még mindig megtekintheti az lizeneteket az LIS-szerviznaploban, ha elészor a Leica
Biosystems logdra kattint az adminisztracids felilet képernyd jobb felsé részén, hogy megjelenitse a

BOND-rél parbeszédpanelt. Ezutan kattintson a Szerviznapld elemre, és valassza az *LIS* lehetéséget a
legorduilé Sorozatszam listardl. Opciondlisan megadhat egy idékeretet, majd kattintson a Létrehozas
lehetGségre, az LIS-szerviznapld Iétrehozasahoz.

11.5 Eset- és targylemezadat-kovetelmények

A BOND-rendszer altal az LIS-rendszertél az esetek és targylemezek importalasahoz sziikséges adat az alabbi
részekben van hiztositva (ldsd 11.5.1 Eset-adatok és 11.5.2 Targylemezadatok).

Az LIS-esetekben és -targylemezeken Iévé adatok nem modosithatok a BOND-rendszerben, kivéve a
targylemezek megjegyzéseit.

11.5.1 Eset-adatok

11.5.1.1 Kotelezd mezok

BOND Mez6 neve Gyakori LIS-fogalmak

Esetazon. Az esetet azonositd szam vagy név Hozzaférési szam

Rendelési szam

11.5.1.2 QOpcionalis mezok

BOND Mezé neve ird Gyakori LIS-fogalmak

Beteg neve Abeteg neve Beteg neve

A laboratdriumhoz rendelt azonosité
(labAssld)

Orvos Abeutald orvos Orvos neve, illetve azonositéja
Latogato orvos

Elrendeld orvos
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11.5.2  Targylemezadatok

11.5.2.1 Kotelezd mezok

BOND Mez6 neve Gyakori LIS-fogalmak Megjegyzések

Jelolé Primer antitest (IHC) vagy ~ Primer antitest (IHC)
teszt (ISH) Teszt (ISH)
Marker (barmelyik)
Festés

11.5.2.2 QOpcionalis mezok

A nyilvanos név kapcsolatot
létesit az egy LIS-rendszer altal
meghatarozott markerek és a
BOND-rendszeren regisztralt
markerek kozott. Minden egyes
markernek, melyek az LIS-
rendszer altal lesznek
meghatarozva, nyilvanos nevet
kell adni. Lasd 11.2.4 Nyilvanos
markernevek.

Minden egyes marker
alapértelmezett festési és
el6kezelési protokollal
rendelkezik, melyek sziikség
szerint a BOND-rendszerben
madosithatok.

BOND Mez6 neve Gyakori LIS-fogalmak Megjegyzések

[LIS-vonalkdd] Egyedi azonositoju Vonalkdd
vonalkdd kerdl minden

egyes LIS-targylemezre (a

mar torolt targylemezek

azonositoi nem

hasznélhatok fel Ujra)

Megjegyzés: A vonalkdd
a felhaszndlo szamara
nem lathato ezen: BOND

Szovettipus Teszt vagy kontrollszovet A teszt tipusa
(pozitiv vagy negativ)

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 AQ7
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Hidnytalan azonosit6ju vonalkdd
szlkséges a BOND-rendszernek,
hogy felismerjen egy targylemezt.
Erre akkor van szlikség, ha az 1-
es LIS-munkafolyamat Iép életbe
(Iasd 11.8 Munkafolyamatok).

Ha az LIS-rendszer nem biztositja
ezt az informécidt, akkor az
alapértelmezett , Teszt” bedllitds
all vissza. Lasd

6.2.1 Kontrollszovet.
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BOND Mez6 neve Gyakori LIS-fogalmak Megjegyzések

Megjegyzések Barmilyen, a targylemezzel Megjegyzés Ha az LIS egy LIS-targylemezzel
kapcsolatos megjegyzés kapcsolatos frissitést kiild, akkor
vagy utasitds barmely Uj, a targylemezre

vonatkoz6 megjegyzés a
targylemezre vonatkoz6 meglévé
megjegyzésekhez lesz
hozzaflzve.

11.6 Atargylemezadatok visszakuldese az LIS-
rendszer reszére

Az BOND LIS-ip jelentést tud kildeni a targylemez allapotardl az LIS-rendszernek. BOND Az LIS-ip az alabbi
informadcidkat tudja jelenteni:

» Atdrgylemez lett Iétrehozva — a megadott targylemez Iétre lett hozva a BOND-szoftverben

» Atargylemez nyomtatdsa megtortént — az adott targylemezhez ki lett nyomtatva egy cimke

 Atargylemez feldolgozdsa folyamatban van - az adott targylemez feldolgozdsa folyamatban van

« Atargylemez feldolgozdsa megtortént — az adott targylemez feldolgozdsa (hibékkal vagy anélkiil) befejez6dott

» Atdrgylemez torolve lett — az adott targylemezt torolték a BOND-rendszerbdl.

11.7 Targylemezcimkek

Minden egyes fizikai targylemez azonositd cimkét igényel, hogy parositani lehessen a megfelel6 esettel és
tesztadatokkal. A legkényelmesebb munkafolyamat sorén az LIS-targylemezek cimkéit az LIS-rendszer nyomtatja ki
(,LIS-targylemezcimkék”), és ezeket a cimkéket a BOND-rendszer felismeri. Azonban ez csak akkor lehetséges, ha:

1 az LIS-rendszer egyedi vonalkddot biztosit minden egyes targylemeznek a BOND-rendszerhez, és

2 az LIS-nyomtatd a BOND-rendszer &ltal tamogatott egyik vonalkddformatumot hasznalja.

Ha az On LIS-rendszere nem felel meg ezeknek a kovetelményeknek, akkor a BOND-rendszer létrehozhatja a sajét
cimkéit az LIS-targylemezekhez — ,BOND-LIS-targylemezcimkék”. Ebben az esetben a BOND-rendszer opcionalisan
bedllithatd gy, hogy csak LIS-targylemezeket dolgozzon fel, ha azok cimkéi BOND-rendszeren lettek kinyomtatva. Ez az
adminisztracios felllet LIS képerny6jén van bedllitva - lasd 10.2 LIS.

Donthet Ugy is, hogy harmadik fél cimkézéjének cimkéit, vagy kézzel irott cimkéket hasznal. Ezeket a cimkéket
manudlisan kell azonositani a BOND-rendszeren a feldolgozas el6tt (ldsd 5.1.5.2 Fedélzeti kézi targylemez azonositas).

BOND 7 felhasznaldi kézikdnyv, 49.7556.514 A07 2/4
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11.8 Munkafolyamatok

Bar minden LIS-ip alkalmazas magas szinten van testreszabva, mégis hasznos, ha a legfontosabb LIS-ip opciok alapjan
az BOND LIS-ip munkafolyamatok altalédnos leirdsat biztositjuk Onnek. Az alébbi tablazat négy munkafolyamatot mutat
be. Mas munkafolyamatok is lehetségesek. Atfogo, vizsgalohely-specifikus oktatést biztositunk minden egyes
telepitésnél.

Munkafolyamat | Adatok az LIS-rendszerb6l | A BOND rendszerbe |Az erre kinyomtatott|  Azonositas

bevitt adatok cimkeék:
1 Eset- és targylemezadatok (LIS-  Egy sem LIS Automatikus
vonalkdddal)
2 Eset- és targylemezadatok Egy sem BOND Rendszer Automatikus
3 Tovahbi targylemezek BOND Rendszer Automatikus
4 Egy sem Kilsé Segitett

Az 1-es munkafolyamat a legkényelmesebb, mivel hibatlan integraciot biztosit az LIS-rendszer és a BOND-rendszer
kozott. A BOND-rendszer automatikusan felismeri az LIS-targylemezeket, és a feldolgozasuk azonnal indulhat, anélkil,
hogy Ujra kellene cimkézni a targylemezeket, vagy hogy tovabbi adatokat kellene megadni.
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Tisztitas és karbantartas (csak
BOND-IIl és BOND-MAX)

A BOND-PRIME feldolgozé modullal kapcsolatos tisztitasi s karbantartasi eljarasokat lasd a kiilonallo
BOND-PRIME felhasznaloi kézikonyvben.

FIGYELMEZTETES: A tisztitdsi vagy karbantartasi midveletek elvégzése elétt mindig kapcsolja ki a
feldolgozd modult (kivéve ha aspirdciés szonda vagy a nagy folyadéktérfogatu szallitd robot tisztitast
végez).

FIGYELMEZTETES: Az immunohisztokémiaban és az in situ hibridizacié soran hasznalt reagensek
némelyike veszélyes. Miel6tt folytatna, gy6zédjon meg arrol, hogy megfeleld betanitasban részesiilt:

1 Viseljen latex vagy nitril keszty(t, véd8szemiiveget és mds megfelel§ védéruhazatot a
reagensek kezelésekor és a feldolgozé modul tisztitasakor.

2 Areagenseket és kondenzatumot a laboratdriumi intézetre vonatkoz6 0sszes eléirdsnak és
torvényi szabalyozasnak megfeleléen kezelje és selejtezze.

FIGYELMEZTETES: A feldolgozé moldulok melegitékkel és flitott feliiletekkel rendelkeznek, amelyek
tlizveszélyesek lehetnek ha a kozeliikbe gyulékony anyagokat helyeznek:

Ne helyezzen a melegit6kre vagy kozeltikbe gyulékony anyagokat.
Ne helyezzen gyulékony anyagot a feldolgozé modul forr¢ fellileteire.

Gy6z6djon meg arrol, hogy minden nagy folyadéktérfogatu tartaly kupakja megfelel6en le legyen zarva
az utantoltés, illetve a lelrités utan.

FIGYELMEZTETES: Keriilje az érintkezést a targylemez festd egységekkel és kornyezetiikkel. Ezek
nagyon forrok lehetnek és sulyos égési sériiléseket okozhatnak. A mivelet befejezése utan varjon hisz
percet, amig a targylemez festd egységek és kornyezetiik lehdl.
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12 Tisztitas és karbantartas (csak BOND-III és BOND-MAX)

VIGYAZAT: A kivehet alkatrészeket csak kézzel tisztitsa. A sériilések elkeriilése érdekében ne mossa
az alkatrészeket edénymoso gépben. Ne tisztitsa az alkatrészeket olddszerrel, mard hatasu folyadékkal
vagy durva, dorzsfelllet( ronggyal.

Ez a fejezet leirja a tisztitasi és karbantartasi eljdrast. A klinikai fellletben egy karbantartasi képerny6 tartozik a rendszer
minden feldolgozé moduljdhoz. A Rendszer allapot kijelzé megjelenitéséhez kattintson a fé képerny6 bal oldalan
taldlhato feldolgozd modul fllre, majd kattintson a Karbantartas fulre.

Tovabbi tdjékoztatasért lasd 5.3 Karbantartas képernyd. A BOND rendszer minden hasznalatakor figyeljen a
szivargasokra, vagy kopott és sériilt alkatrészekre. Ha a fejezetben a kopott vagy hibas alkatrész javitasara vagy
cseréjére vonatkozo utasitas talalhato, kovesse az utasitdsokat. Egyéb esetben Iépjen kapcsolatba az tigyfél
tdmogatassal.

Megel6z06 karbantartas

A jelen fejezetben szereplé szokédsos karbantartasi feladatok mellett (a felhasznald éltal végzett), BOND-III és
BOND-MAX a feldolgozé modulokon a Leica Biosystems szerviz képviselének rendszeresen karbantartast kell végeznie.

BOND-III és BOND-MAX esetén a BOND szoftver figyelmezteti az egyes feldolgozd modulokra érvényes
megeldz6 karbantartés elvégzésének sziikségességére évente egyszer vagy 15600 targylemezenként (amelyik & -
el6bb bekdvetkezik). —

A szamlalot a Karbantartas befejezve gombbal allithatja nullara a Feldolgozé modulok fiilon az adminisztracios feliileten
(10.6.1 Feldolgozd modulok).

A fejezet a kovetkez6 részekkel rendelkezik:
e 12.1 Tisztitasi és karbantartasi itemezés
» 12.2 Nagy folyadéktérfogatu tartalyok
e 12.3 Covertile fedélapok
e 12.4 Targylemez festd egység
e 12.5Inditsa Ujra a feldolgozé modult
e 12.6 Aspiracios szonda
e 12.7 Mosoblokk és keveré allomas
» 12.8 Burkolatok, ajtok és fedél
e 12.91D olvaso
e 12.10 Csepptalcak
e 12.11 Targylemeztalcak
» 12.12 Nagy folyadéktérfogatu szallit robot szonddk (csak BOND-III)
» 12.13 Fecskenddk
e 12.14 Tapellato biztositékok
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12 Tisztitas és karbantartas (csak BOND-III és BOND-MAX)

12.1 Tisztitasi eés karbantartasi utemezes

Hasznalja az alabbi litemezést, ha feldolgozd modulonként hetente kordlbeldl legfeljebb 300 targylemezt fest. Ha ennél
tobbet dolgoz fel, a személyre szabott litemezéshez Iépjen kapcsolatba az ligyfél tdmogatassal.

Feladat Rész

Naponta - A nap kezdete

Ellenérizze, hogy a nagy folyadéktérfogatu hulladéktartalyok legfeljebb félig vannak feltoltve* 12.2

Ellenérizze, hogy a nagy folyadéktérfogatl reagenstartalyok fel vannak-e toltve megfelel6 12.2
reagenssel a napi festéshez*

Naponta - A nap végén

Covertile fed6lapok tisztitasa 12.3
Hetente

Tisztitsa meg a targylemez festé egységeket* 124
Ellendrizze a Covertile bilincseket 12.4
Inditsa Ujra a feldolgoz6 modulokat 12.5
Torolje le a f6 aspiracios szonda robotot 12.6
Ellenérizze a mosdblokkokat és keverd dllomdst— szlikség esetén tisztitsa vagy cserélje 12.7
Tisztitsa meg a burkolatokat, ajtékat (ahol van) és fedelet 12.8
Tisztitsa meg az azonosito képalkotot 12.9
Tisztitsa meg a kézi vonalkdd leolvasot 13.1

Havonta

Tisztitsa meg az 0sszes csepptalcat* 12.10
Cserélje ki a keverdallomast 12.7
Tisztitsa meg a nagy folyadéktérfogatu reagens tartalyokat 12.2
Tisztitsa meg a nagy folyadéktérfogatu hulladéktartalyokat. 12.2
Tisztitsa meg a targylemez tartokat 12.11
Tisztitsa meg a nagy folyadéktérfogatu szallitd robot szondakat (BOND-III) 12.12
Tisztitsa meg a targylemez cimkéz6t 13.2
Ellendrizze a fecskenddket 12.13
Kérésre

Tisztitsa meg a f6 aspiracids szonda robotot 12.6.1
Cserélje ki a fecskenddket 12.13

* Sziikség esetén végezze el ezeket a mlveleteket az eléirtnal gyakrabban.
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12 Tisztitas és karbantartas (csak BOND-III és BOND-MAX)

12.1.1  Tisztitasi és karbantartasi ellendrz0 listak

A kovetkez6 oldalon a karbantartasi itemezés egy ellenérzé listaként kinyomtathatd formaban taldlhato. A teriiletek
jelolik a tételszamokat a BOND Mosas, ER1, ER2 és Dewax Solution részekhez. A feladatok elvégzése utan jelolje be a
megfeleld celldkat.
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12 Tisztitas és karbantartas (csak BOND-III és BOND-MAX)

Tisztitasi és karbantartasi Utemezes

Hét Ke Sze Csii Pé Szo Vas

NAPONTA
Ellenérizze a nagy folyadéktérfogatu reagens O | | O O a a
tartalyokat
BOND mosas tételszam

ERT tételszam

ER2 tételszam

Dewax folyadék tételszdm
Ellenérizze a hulladék tartalyokat O | | a a a a
Covertile fed6lapok tisztitasa O | | a O a a
HETENTE A BOND-MAX-hoz:
Tisztitsa meg a targylemez fest6 egységeket* | o Ha akiils6 hulladéktartalyon csak egy kupak van, vélassza le a
Ellendrizze a Covertile bilincseket 0O kébelt és a folyadék csoveket a lecsavarozas el6tt.
O
Torolje le az aspiracids szondat O érdekében - a tartdlyokat nem sziikséges kivenni a feldolgoz6
Ellenrize a mos6 blokkot és a keverdallomést O modulbol.
Tisztitsa meg a burkolatokat, ajtokat (ahol van) és (|

fedelet *Sziikség esetén az eldirtnal gyakrabban tisztitsa
Tisztitsa meg az azonosit6 képalkotot O
Tisztitsa meg a kézi leolvasét O
HAVONTA
Tisztitsa meg a csepptalcdkat* O
Cserélje ki a keveréallomast O
Tisztitsa meg a nagy folyadéktérfogatd reagens O
tartalyokat
Tisztitsa meg a nagy folyadéktérfogatu O
hulladéktartalyokat.
Tisztitsa meg a targylemez tartokat O
Tisztitsa meg a nagy folyadéktérfogatl szallito |
robot szondakat (csak BOND-III)
Tisztitsa meg a targylemez cimkéz6t O
Ellenérizze a fecskenddket O
KERESRE Ettdl a hettdl:
I L 3 eddig:
Tisztitsa meg az aspiracios szondat
Cserélje ki a fecskenddket O Ebben a hénapban:
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12 Tisztitas és karbantartas (csak BOND-III és BOND-MAX)

12.2 Nagy folyadektérfogatu tartalyok

‘ FIGYELMEZTETES: Az immunohisztokémidban és az in situ hibridizacié soran hasznalt reagensek
'ﬁ‘ némelyike veszélyes. Miel6tt folytatna, gy6z6djon meg arrol, hogy megfelel§ betanitasban részesdilt:

1 Viseljen latex vagy nitril keszty(it, véd6szemiveget és mas megfelel6é védéruhazatot a
reagensek kezelésekor és a feldolgozé modul tisztitasakor.

2 Areagenseket és kondenzatumot a laboratdériumi intézetre vonatkoz6 0sszes eléirdsnak és
torvényi szabdlyozasnak megfeleléen kezelje és selejtezze.

Ne tartson nyilt [angot vagy gyujtdéforrast a feldolgozéd modulok kozelébe.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy minden nagy folyadéktérfogatu tartaly kupakja megfeleléen le legyen zarva

ff FIGYELMEZTETES: A BOND feldolgozé modulokban hasznalt egyes reagensek gyulékonyak:
az utantoltés, illetve a ledrités utan.

Ellenérizze a nagy folyadéktérfogatu tartalyok szintjét naponta (legaldbb) és tisztitsa meg a tartalyokat havonta. Lasd a
részleteket:

e 12.2.1 Tartalyszintek ellen6rzése

e 12.2.2 Anagy folyadéktérfogatu tartalyok feltoltése vagy Uritése
e 12.2.3 Anagy folyadéktérfogatu tartalyok tisztitdsa

e 12.2.4Kiils6 hulladéktartdly (csak BOND-MAX)

12.2.1  Tartalyszintek ellendrzése

Ellendrizze a tartalyszinteket minden nap kezdetén. Ellenérizze éjszakai inditas vagy hosszabb mivelet inditasa el6tt. A
nagy teljesitményd laboratoriumokban naponta két nagy folyadéktérfogatu tartaly ellendrzést kell végezni.

Az BOND-III és az BOND-MAX aktudlis modelljeinek feldolgozé moduljaiban (és az 6sszes BOND-MAX kiilsé
hulladéktartélyban) a folyadékszintek lathatok a tartaly falain dt. A nem &tlatszo tartalyokkal felszerelt BOND-MAX
modellek esetében emelje meg a tartalyok végét a benniik I1évé mennyiség megbecsiilése érdekében — a tartalyokat nem
sziikséges kivenni a feldolgozé modulbdl, mivel ez folyadékrendszer-feltoltést indit el a visszahelyezéstikkor.

A Rendszer allapot kijelz6 ikonjai az olddszeres tartalyok szintjét mutatjak enhez: BOND-III, és a magas hulladék vagy
alacsony reagens szintet jelzik itt: BOND-MAX. Az ikonokat a szintek megerdsitéséhez és/vagy az értesitések
megtekintéséhez hasznalja - nem helyettesitik a napi fizikai ellenérzést.

A BOND-III feldolgozé modulok nagy folyadéktérfogatu tartaly megvilagito rendszerrel vannak
felszerelve (ldsd Nagy folyadéktérfogatu tartaly vilagitorendszer (BOND-III), (53. oldal)).
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12 Tisztitas és karbantartas (csak BOND-III és BOND-MAX)

Toltse fel vagy Uritse ki a tartalyokat a kovetkezé feltételek mellett:
» Afelénél magasabb szinttel rendelkez6 hulladéktartalyokat ritse ki
« Toltse fel Ujra a reagenstartalyokat, hogy meggyézddjon arrol, hogy megfelel a reagens.

Lasd 12.2.2 A nagy folyadéktérfogatu tartalyok feltoltése vagy uritése.

minden nap kezdetén (vagy gyakrabban, ha sziikséges - lasd a fenti Gtmutatét). Ellenkez6 esetben a

ﬁ FIGYELMEZTETES: Ellendrizze a nagy folyadéktérfogatu tartaly szinteket és iritse ki vagy toltse fel
mveletek megszakadhatnak, ami befolydsolhatja a festést.

12.2.2 A nagy folyadéktérfogatu tartalyok feltoltése vagy
uritése
Az oldészeres tartalyok szintjének ellenérzésekor Uritse ki a tobb mint félig tele 1évé hulladéktartalyokat, és toltse fel a

reagenstartalyokat, hogy meggy6zdédjon arrdl, hogy megfelel6-e a reagens. Mindig torolje le a tartalyok dritésekor kifolyt
folyadékot. Tisztitsa meg a tartalyok kilsé feliiletét és a kupakokat, miel6tt visszahelyezné a feldolgozé modulba.

Futtassa az alabbi kiilonallo Uritési és djratoltési mlveleteket. A 12.2.2.5 Mveletek kozben rész Utmutatast nydjt egy
tartaly uritéséhez vagy feltoltéséhez muvelet futtatdsa kozben.

e 12.2.2.1 A nagy folyadéktérfogatu reagens tartaly Ujratoltése — BOND-III
e 12.2.2.2 Veszélyes hulladek uritése — BOND-III
e 12.2.2.3 Normal hulladék Uritése — BOND-III
e 12.2.2.4Veszélyes tartaly Uritése vagy reagens feltoltése — BOND-MAX
e 12.2.2.5 Miveletek kozben
Lasd a 12.2.4 Kils6 hulladéktartaly (csak BOND-MAX) részt a BOND-MAX kiils6 tartaly Uritésére vonatkozdan.

FIGYELMEZTETES: Mindig helyezze vissza az Ujratoltétt vagy irftett tartalyokat ugyanarra a helyre a
feldolgozé modulban. Ellenkezé esetben szennyezédhetnek a reagensek és befolyasolhatja a festést.

FIGYELMEZTETES: Ne médositsa a reagens tipusat a nagy folyadéktérfogatu reagens tartélyokban. Ez
szennyez@dést eredményezhet és befolydsolhatja a festést.

VIGYAZAT: Ne er6ltesse a nagy folyadéktérfogaty tartalyokat vissza a helyiikre, mivel ezzel sériilhet a
tartaly és a folyadék érzékeld.
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12 Tisztitas és karbantartas (csak BOND-III és BOND-MAX)

12.2.2.1 A nagy folyadéktérfogatu reagens tartaly ujratcltése — BOND-II

A BOND-IIl nagy folyadéktérfogatu reagens tartalyok akkor is Ujratoltheték, amikor be vannak helyezve a feldolgozo
modulba. Nem sziikséges kivenni a tartalyokat a tartaly rekeszhdl.

1 Csavarja ki a nagy folyadéktérfogatu reagens tartaly kupakjat és toltse fel a tartalyt.

2 Ha atartaly megtelt, cserélje ki a kupakot és huzza meg.

ugyeljen arra, hogy a tolcsér tiszta legyen. Ellenkezé esetben szennyezddhetnek a reagensek és

c FIGYELMEZTETES: Ha a reagenst télcsérrel télti be a BOND-III feldolgozé modulok tartélyaiba,
befolydsolhatja a festést.

12.2.2.2 Veszélyes hulladék Uritése — BOND-III

1 Ellendrizze, hogy a feldolgozé modul nem mkadik-e. (Medutim, ako postoji obavijest da je spremnik za otpadni
materijal pun tijekom obrade, slijedite ove upute da biste ispraznili spremnik — takoder pogledajte
12.2.2.5 MUveletek kozben.)

? Huzza ki a tartalyt a nagy folyadéktérfogatu tartaly rekeszebdl.
3 Nyissa fel a kupakot, és dobja ki a hulladékot az intézetben engedélyezett eljarasok szerint.
4 Tegye vissza a kupakot, és huzza meg.

5 Tegye vissza a tartdlyt a feldolgozé modulba. Nyomja be 6vatosan amig a tartaly csatlakozdja illeszkedik a
szekrény hatuljan lévé csatlakozohoz. Majd a szivargasmentes rogzitéshez nyomja be a tartalyt er6teljesen amig
a csatlakozo teljesen rogziil.

12.2.2.3 Normal hulladék uritese — BOND-|I|

Mivel két normal nagy folyadéktérfogatu hulladék tartély van, kiveheti az egyik megtelt tartalyt (ha a tartaly ikonja tele
jelzést mutat a Rendszer dllapot kijelz6n) barmikor, beleértve a feldolgozds alatti idét(lasd 5.1.3.6 Oldoszeres tartély
allapota). Azonban soha ne tdvolitsa el mindkét nagy folyadéktérfogatu hulladéktartalyt, mikozben a feldolgozé modul
mikodésben van, és ha egy tartaly nem mutatja a megtelt jelzést a Rendszer éllapot kijelzén, akkor azt javasoljuk, hogy
eltavolitdsa el6tt varja meg a feldolgozas befejezédését. Amikor a nagy folyadéktérfogatu hulladék tartaly eltdvolitasa
biztonsagos, kovesse a veszélyes hulladék iritésére vonatkozd utasitdsokat a fenti (2) Iépésben.
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12 Tisztitas és karbantartas (csak BOND-III és BOND-MAX)

Abra 12-1: A hulladék tartély visszahelyezése

12.2.2.4 Veszélyes tartaly Uritése vagy reagens feltoltése — BOND-MAX

1 Ellendrizze, hogy a feldolgozé modul nem mkaodik-e. (Medutim, ako postoji obavijest da je spremnik za otpadni
materijal pun tijekom obrade, slijedite ove upute da biste ispraznili spremnik - takoder pogledajte
12.2.2.5 Mveletek kozben.)

2 Huzza ki a tartalyt a nagy folyadéktérfogatu tartaly rekeszebdl.

Abra 12-2: BOND-MAX veszélyes hulladék tartély (balra) és nagy folyadéktérfogatt reagens tartély (jobbra)

Jelmagyarazat

1 Tolt6-/iritékupak (kék kupak a késébbi
veszélyeshulladék-tartalyokon)

2 Folyadékszint-érzékeld kupak

3 Csatlakozé
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12 Tisztitas és karbantartas (csak BOND-III és BOND-MAX)

3 Atartaly betoltése vagy uritése:

« Nyissa fel a bet6lt6/irit6 kupakot (1. elem itt: Abra 12-2), és dobja ki a hulladékot az intézetben
engedélyezett eljarasok szerint.

» Nagy folyadéktérfogatu reagens esetében helyezze a tartalyt eqy vizszintes feliiletre, nyissa meg a
betoltd/iiritd kupakot (1. elem itt: Abra 12-2), és toltse fel egészen a nyak aljéig, amelyre a kupakot
racsavarja.

tartalyrél mert sériilhet. A nagy folyadéktérfogatu tartalyokat csak a betoltét/irité
kupakon keresztiil toltse és Uritse.

ﬁ VIGYAZAT: Ne tavolitsa el a folyadékszint-érzékeld kupakot a nagy folyadéktérfogatd

4 Tegye vissza a kupakot, s hizza meg.

5 Tegye vissza a tartalyt a feldolgozé modulba. Nyomja be dvatosan amig a tartaly csatlakozoja illeszkedik a
szekrény hatuljan lévé csatlakozohoz. Majd a szivargasmentes rogzitéshez nyomja be a tartalyt er6teljesen amig
a csatlakozo teljesen rogziil.

12.2.2.5 Muveletek kozben

Ha napi nagy folyadéktérfogatu tartaly ellenérzést végez (tovabbi ellendrzésekkel az éjszakai és hosszabbitott mikodés
el6tt, illetve rendszeres tovabbi ellenérzések a nagy teljesitmény( laboratériumokban) a hulladék tartélyok nem
telhetnek meg teljesen és a reagens tartalyok nem fogyhatnak ki mdvelet kozben. Ha azonban ezek valamelyike mivelet
kozben mégis el6fordul, ki kell Uritenie vagy feltoltenie az érintett tartalyokat. A helyes eljarashoz olvassa el az aldbbi
Utmutatast.

A hulladek tartaly megtelt - BOND-MAX

Ha az egyik hulladéktartdly a futds kozben majdnem megtelik, értesitési szimbolum jelenik meg az érintett tartaly
ikonjan a Rendszer allapot kijelz6n.

A tartdly Uritéséhez azonnal avatkozzon be. Tartsa be az 0sszes standard biztonsagi el6irast és az intézetben érvényes
hulladékkezelési szabalyokat. A gyors beavatkozassal elkertlheti a mivelet megszakitasat, vagy csokkentheti a
megszakitas idejét. A mlvelet megszakitasa befolyasolhatja a festést.

Ha egy mUvelet megszakad mikozben egy tartélyt probal kiliriteni vagy folytatja a miveletet amig a feldolgozé modul
automatikusan ledll, eqy A& riasztés (villogd) vagy figyelmeztetd szimbolum jelenik meg a tartaly ikonon. A
lehetd leghamarabb helyezze vissza az (ires tartalyt, betartva a fenti utasitasokat és dvintézkedéseket.

Generaljon egy Futasi esemény beszamolot a megszakitas hatasainak ellenérzéséhez.
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A reagens tartaly Ures - BOND-MAX

Ha egy nagy folyadéktérfogatu reagens tartaly mivelet kozben majdnem kilirll, egy értesitési szimbdlum jelenik
meg az érintett tartaly ikonjanal a Rendszer dllapot kijelz6n.

1 Nyissa meg a Protokoll llapot képernyét és tekintse meg a miveletek aktudlis és kovetkezd Iépéseit a
feldolgozd modulban.

2 Haamlvelet az alacsony toltottségl reagenst hasznalja, vagy hamarosan hasznalni fogja, varja ki a reagenst
hasznalo lépések befejezését.

3 Amint a reagenst hasznalo lépéseket befejezte, tavolitsa el a tartalyt, toltse Ujra és cserélje ki a lehetd
legrévidebb idén belil (betartva a standard biztonsdgi eléirdsokat).

|d6 megtakaritasahoz eléfordulhat, hogy nem kell teljesen feltdltenie a tartdlyt a maximalis szintig

Protokoll dllapot képerny6t és erdsitse meg, hogy a tartaly nincs hasznalatban, vagy nem lesz
hamarosan. Ellenkezé esetben befolydsolhatja a targylemezek feldolgozasat. Feltoltés utan azonnal

c FIGYELMEZTETES: Ha egy BOND-MAX nagy folyadéktérfogatu tartalyt feldolgozas kozben fel kell
helyezze vissza a tartalyt.

12.2.3  Anagy folyadéktérfogatu tartalyok tisztitasa

A kovetkezO tisztitasi eljarasokat kell havonta elvégezni.

12.2.3.1 ER1, ER2, BOND Moso0 és desztillalt viztartalyok

1 Uritse ki az ER1, ER2, BOND mos0 és desztillélt viz tartalyokat.
2 Mossa ki a tartalyokat egy ipari mosdszerrel, majd oblitse ki alaposan desztillalt vizzel.

3 Vdrja meg, amig a tartalyok megszaradnak, miel6tt feltoltené azokat friss reagenssel és visszahelyezné a
feldolgozé modulba.

12.2.3.2 Dewax (deparaffinalas) és alkoholos tartalyok

1 Uritse ki a deparaffinalasi és az alkoholos tartalyokat. Dobja ki a nagy folyadéktérfogatu tartélyokban lévé
deparaffinalasi folyadékot és alkoholt az intézetben jovahagyott eljardssal.

2 Ontsdn eqgy kis mennyiséq( friss reagenst minden tartélyba és mozgassa a folyadékot a tartély falain, hogy
eltédvolitsa a szennyezGdéseket. Ezutén Uritse ki a tartélyt. A hulladékot az On intézetében engedélyezett
eljarasok szerint tavolitsa el.

‘ Soha ne ontson vizet vagy mosdszert az alkoholos vagy deparaffindld tartalyokba.

3 Toltse fel friss reagenssel a nagy folyadéktérfogatu tartalyt, és helyezze vissza a feldolgozé modulba.
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12.2.3.3 Nagy folyadéktérfogatu hulladéktartalyok

1 Uritse ki a hulladékot a tartalyokbdl. A hulladékot az On intézetében engedélyezett eljdrasok szerint tavolitsa el.

2 Tisztitsa ki a hulladék tartalyokat 0,5%-0s fehérit6 oldattal (w/v) vagy ipari mosészerrel és Gblitse ki alaposan
desztillalt vizzel.

3 Tegye vissza a hulladéktartalyokat a feldolgozé modulba.

12.2.4  Kils6 hulladéktartaly (csak BOND-MAX)

Uritse ki a BOND-MAX 9 L kiils6 standard hulladéktartalyt minden nap kezdetén és ellenérizze a folyadékszintet az

haszndlja a tartély cimkéjén talalhato fehér vizszintes vonalat - ldsd Abra 12-3.

Abra 12-3: BOND-MAX 9L vanjski spremnik za standardni otpad

Jelmagyarézat

1 1 Betoltd/urit6 kupak

2 Félig tele szint

Tisztitsa meg a tartalyt havonta, mint a tobbi tartalyokat (ldsd 12.2.3 A nagy folyadéktérfogatu tartalyok tisztitasa).

1 Kapcsolja ki a feldolgozé modult. (Medutim, ako postoji obavijest da je spremnik za otpadni materijal pun tijekom
obrade, slijedite ove upute da biste ispraznili spremnik - takoder pogledajte 12.2.2.5 M(veletek kozben.)
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7 Atartdly a Abra 12-4 csatlakozasokkal megeqgyez6 csatlakozokkal rendelkezik (felhivjuk figyelmét, hogy egyes
érzékel6 csatlakozok feketék, nem eziist szinliek, mint az dbran):

Abra 12-4: Kiils6 hulladéktartaly csatlakozésok

Jelmagyarézat

1 Folyadékszint-érzékel6
csatlakozé

2 Folyadék csatlakozo

a Hiivelykujjaval emelje fel a piros reteszt az érzékel6 csatlakozon (1) és hizza le a csatlakozét a
kupakrol.

b Nyomja meg a fém gombot a folyadék csatlakozdn (2) és hizza le a csatlakozot a kupakrol.

3 Tévolitsa el a betdItd / ritd kupakot a tartély iritéséhez. Ne skidajte Cep s prikljucaka. A hulladékot az On
intézetében engedélyezett eljarasok szerint tavolitsa el.

4 Helyezze vissza a bedltd/irité kupakot és szorosan hiizza meg, majd térjen vissza a feldolgozé modulhoz.
5 Nyomja ra a folyadék csatlakozot a kupakra, amig a helyére nem pattan.

6 Csatlakoztassa Ujra az érzékeld csatlakozot. Nyomja le a csatlakozot a kupak csatlakozas aljaig.

c FIGYELMEZTETES: Amikor megtelt, a kiils8 hulladéktartaly nehéz.
Akilsé hulladéktartaly dritésekor hasznaljon megfelel6 emelési modszert.

VIGYAZAT: A sériilések elkeriiléséhez mindig valassza le az érzékelé és folyadék csatlakozdkat miel6tt
a tartalyt Uritené.
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12.3 Covertile feddlapok

Tisztitsa meg a Covertile elemeket minden haszndlat utan (ehhez a Leica Biosystems Covertile tisztitd tdlca
haszndlhatd). A Covertile fed6lapok 25 alkalommal Ujrahasznalhat6, amennyiben nem sériilt, nem szinezédott el és
megfelel@en tisztitva volt. A sérlilt vagy elszinezédott Covertile elemeket cserélje ki.

12.3.1  DAB lerakddas eltavolitasa (opcionalis)

1 Aztassa legalabb 30 percig friss 0,5% W/V nétrium-hipoklorid DI vizes oldatban.
2 Vegye ki, majd meritse friss DI vizbe 10-szer.

3 Végezzen el egy szabvanyos tisztitast (|asd alabb).

12.3.2  Szabvanyos tisztitas (kotelezo)

1 Aztassa legalabb 10 percig 100% IMS-ben (ipari metil-alkohol), ethanolban vagy reagens mindsitésd alkoholban.
2 Razza 30 masodpercig, €s tavolitsa el.
3 Széritas:

» t0rolje szdrazra egy szalmentes ronggyal, vagy;

* szdritsa meg a levegdn.

4 Alaposan vizsgalja meg, hogy nincs-e repedés, torés vagy vetemedés a Covertile feddlapon. Dobja ki ha
barmilyen maodon sériilt.

12.4 Targylemez festd egyseq

FIGYELMEZTETES: A feldolgozé moldulok melegitékkel és flitott feliiletekkel rendelkeznek, amelyek
tlzveszélyesek lehetnek ha a kozellikbe gyulékony anyagokat helyeznek:

» Ne helyezzen a melegitékre vagy kozeliikbe gyulékony anyagokat.
 Ne helyezzen gyulékony anyagot a feldolgozé modul forro feliileteire.

» Gy6zddjon meg arrdl, hogy minden nagy folyadéktérfogatu tartaly kupakja megfeleléen le
legyen zarva az utantoltés, illetve a lelrités utan.

nagyon forrok lehetnek és sulyos égési sériiléseket okozhatnak. A mdvelet befejezése utan varjon huisz

fi FIGYELMEZTETES: Keriilje az érintkezést a targylemez festé egységekkel és kérnyezetiikkel. Ezek
percet, amig a targylemez festd egységek és kornyezetiik lehdil.
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VIGYAZAT: Az adott alkatrészeket csak kézzel tisztitsa. A sériilések elkeriilése érdekében ne mossa az
alkatrészeket edénymosd gépben. Ne tisztitsa az alkatrészeket olddszerrel, maré hatdsu folyadékkal
vagy durva, dorzsfelllet( ronggyal.

VIGYAZAT: A felsd lemez megtisztitdsa vagy eltavolitdsa elétt gy6z6djon meg arrdl, hogy az
oldészerszallité robotok (BOND-III) alaphelyzetiikben vannak a feldolgozé modul hatsé részénél, és
nem a targylemezfestd egységek mentén helyezkednek el.

VIGYAZAT: Ne hasznéljon pamut hegy( tisztitd pélcikat a mosd blokk nyilasainak vagy a térgylemez
festd eqység tisztitasahoz, mivel a pamuthegy levalhat és eltomddést okozhat.

Szabvanyos tisztitas

A targylemez festd egységeket hetente tisztitsa, vagy lathatd lerakodds esetén gyakrabban.

Hasznaljon 70%-0s alkoholba dztatott szalmentes rongyot (minél kevesebbet). A nehezen eltdvolithatd lerakddasokhoz
haszndljon BOND Wash Solution oldatot (minél kevesebbet), majd 6blitse le DI vizzel.

BOND-IIl esetében tordlje le a nagy folyadéktérfogatt szallitd robot vezetSsint (3. elem itt: Abra 12-6).
Nyissa fel a felsd lemezt (Iasd A felsd lemez eltévolitésa, (291. oldal)) és tisztitsa meg:

o Fltébetétek

* Vizelvezet nyildsok és vizelvezetd helyek

 Af(it6betétek kozotti teriiletek

o Abetétek korili csepptalca

BOND 7 felhasznéloi kézikinyv, 49.7556.514 A7 290

Copyright © 2024 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



12 Tisztitas és karbantartas (csak BOND-III és BOND-MAX)

Mindig ellenérizze, hogy a vizelvezet nyilasok (beleértve a portok peremén lévé kis elvezetd helyeket) nincsenek
eltomddve és nem sérliltek vagy karcoltak. Ha ezek vagy a targylemez fest6 eqység mas alkatrészei sériiltek, [épjen
kapcsolatba az ligyfél tamogatassal.

Abra 12-5: Térgylemez festd egység nyitott felsé fedéllel

Jelmagyarézat

1 Covertile bilincsek

2 Vizelvezet6 nyilas és
vizelvezet® helyek

9 3 F(t6betétek
4 Csepptalca

Nyitott fels6 fedéllel ellenérizze a Clovertile bilincseket a lemez aljan és biztositsa a rugélabak szabad mozgdasat. Ha a
bilincs rugdk nem ugranak vissza lenyomaskor, a cseréhez lépjen kapcsolatba az ligyfél tamogatassal.

A fels6 lemez eltdvolitasa

1 Ellendrizze, hogy a feldolgozd modul tétlen, és nincs betoltott targylemeztdlca, majd kapcsolja ki a tapellatast.

2 Nyissa fel a felsd lemezt ugy, hogy lenyomja a felsd lemezt és elforditja a kék elfordithatd rogzit6ket mindkét
végeén (1. elemek itt: Abra 12-6 és Abra 12-7) egy negyed forditassal az 6ra jaraséval ellentétes iranyban. Akassza
vissza a felsé lemezt a zsanérjaiba (a feldolgozd modullal szemben allva a felsé lemez jobb oldala nyilik fel).

Abra 12-6: BOND-II| fels lemez

% FFFTTTTTi:

-

Jelmagyarazat

1 Elfordithato rogzitékkel
2 Forgdpantok

3 Anagy folyadéktérfogatu szallitd robot
vezetdsinje
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Abra 12-7: BOND-MAX felsé lemez

R

Jelmagyarazat

1 Elfordithato rogzitékkel
2  Forgdpantok

3 Afelsé lemez teljes eltdvolitdsahoz (a rutin tisztitdshoz nem sziikséges) hiizza ki a rugés betdltést forgdpant
rogzitéket a lemez két végén (2. elem itt: Abra 12-6 és Abra 12-7), majd emelje le a lemezt a targylemez festd
egyseqrol.

Abra 12-8: A felsé lemez csuklds rogzitjének kioldasa

A felsd lemez visszahelyezése

A BOND-III targylemez fest6 egység felsd lemezei szamozottak; mindig a megfeleld felsé lemezt
helyezze a megfeleld téargylemez fest6 egységre (a feldolgozé modullal szemben dllva a bal oldali
targylemez festé egység az egyes szémd).

1 Keresse meg a csukld pontokat a targylemez festd eqységen. Tartsa a felsé lemezt nyitott pozicidban és
helyezze az egyik csuklos rogzitét a csuklos pontra a targylemez festd egységen.

2 Huzza ki a masik csuklos rogzitét és helyezze a lemez végét a helyére, majd oldja ki a rogzit6t.
3 Zarjale afels6 lemezt, ellendrizve, hogy a lemez végén talalhato nyilasok helyesen rogzilnek a csapokba.

4 Tartsa lenyomva a fels6 lemezt és forditsa el a rogzitéket az 6ra jardsanak iranyaba. Egy negyed elforditassal

pontosan rogzllnitk kell.
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12.4.1  Atargylemez festd egysegek manualis kioldasa

Atargylemez festd egységek manualisan kioldhatdk, példaul a lemezek eltdvolitdsahoz daramsziinet esetén.

sulyos sérilést okozhatnak. Miel6tt megprobalna manualisan kioldani a targylemez fest6 egységeket:
kapcsolja ki a feldolgozéd modul haldzati kapcsoldjat, kapcsolja le a tapellatast, és hizza ki a tapkabel

‘ FIGYELMEZTETES: A targylemezfestd egységek olyan mozgo alkatrészeket tartalmaznak, amelyek
csatlakozojat a fali aljzathal.

e 12.4.1.1 BOND-III
e 12.4.1.2 BOND-MAX

12.4.17.17 BOND-IlI

FIGYELMEZTETES: A fecskenddszivattyt modul (BOND-III) nagy tomeg(, és kioldaskor elérezuhanhat.
Az eljarast csak a veszélyekrdl megfelel6en tdjékoztatott és megfeleld képzéssel rendelkezé kezel6k

végezhetik.

Targylemez fest6 egység manudlis kiolddsa a BOND rendszeren:

1 Kapcsolja ki az aramellatast, €s huzza ki a tapkabelt.

2 Csavarja ki a négy hatszog( csavart a fecskendé modul fedeléb6l a 3 mm hatszogUl csavarkulccsal. Tavolitsa el a

fedelet, hogy jobban hozzaférjen a kioldé csapokhoz és modul fogantyuhoz.
3 Keresse meg a két kioldd csapot az egyes és négyes fecskendd szivattyd mellett.

Abra 12-9: A kiolddcsapok elhelyezkedése a nyitott egyséqggel

.MU WA

_—

4 Huzza el6re a két csapot, amig kattannak és engedje le a modult. Vigyazzon, hogy ne huzza vagy csipje be a
folyadék toml6ket a fecskendd fejeken mikozben a modul elére mozdul.

5 A fecskendd szivattyu modul megnyilik annyira, hogy lehetévé teszi a hozzaférést a targylemez festé
egységekhez.
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6 Keresse meg a manualis kioldd gombot a targylemez festd egység alatt.
Abra 12-10: Manuélis kioldé gomb

7 Forditsa el a gombot az Abra 12-10 abrén lathatd irdnyba. Ekozben a Covertile fed6lapok a térgylemezek folé
kertilnek és a teljes egyséqg és talca felfele elmozdul.

8 Forditsa tovabb a kioldd gombot amig ellendllast érez. Ekkor a talcanak kivehetének kell lennie az egységhdl.
9 Tarolja a targylemezeket az intézetben érvényes eljarasok szerint.

10 Ovatosan nyomja vissza a fecskendd modult a helyére, vigyézva, hogy ne hizza vagy csipje be a folyadék
tomldéket a fecskendd fejeken.

11 A modul két oldaldn Iéve két csapnak vissza kell rogziilnie a helyére.

VIGYAZAT: Miivelet inditasa vagy a feldolgozé modul bekapcsoldsa elétt ellenérizze, hogy a
fecskendé modul (BOND-III) teljesen le van zarva. Ennek elmulasztdsa esetén a fecskendék
mikodés kozben megsériilhetnek.

12 Helyezze vissza a fecskendé modul burkolatot és rogzitse a négy hatszog( csavarral.

A Protokoll &llapotét ellendrizni kell (Idsd 5.2 Protokoll &llapot képernyd), mielétt bekapcsolna a feldolgozé modult.

A feldolgozé modul bekapcsoldsakor elinditja a mikodést, érzékeli az egységek allapotat és elvégzi a hasznalathoz
szikséges muveleteket.

Elinditds utan a targylemez festd egység dllapota kioldott és nem jelenik meg Iépés a Protokoll allapot képernyén. A
feldolgozas befejezheté a BOND-III egységen, vagy fejezze be a hatralév [épéseket manualisan.

12.4.1.2 BOND-MAX

Targylemez fest6 egység manudlis kiolddsa a BOND-MAX rendszeren:
1 Kapcsolja ki az dramellatdst, és hizza ki a tapkabelt.
2 Nyissa ki a nagy folyadéktérfogatu tartalyok ajtajat és tavolitsa el az olddszer tartalyokat.

3 Csusztassa ki a talcat a nagy folyadéktérfogatu tartalyok felsé nyilasanal.
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4 Keresse meg a manudlis kioldd gombot (I&sd: Abra 12-10) a targylemez festd egység alatt.

5 Forditsa el a gombot az Abra 12-10 dbran |4that¢ irdnyba. Ekozben a Covertile fedSlapok a targylemezek f6lé
keriilnek és a teljes egyséq és talca felfele elmozdul.

6 Forditsa tovabb a kioldd gombot amig ellendllast érez. Ekkor a talcanak kivehetének kell lennie az egységhdl.
7 Tarolja a targylemezeket az intézetben érvényes eljarasok szerint.

8 Tisztitsa meg az also és felsd csepptdlcakat ha szikséges, majd helyezze be Ujra a felsé talcat a nagy
folyadéktérfogatu tartaly rekeszbe - a talca vége a 45 fokos elhajlassal el6re, az elhajldssal felfele kerdil.

9 Helyezze vissza a nagy folyadéktérfogatu tartalyokat.

10 Zarja be a nagy folyadéktérfogatu tartaly rekesz ajtajat.

A Protokoll llapotat ellendrizni kell (Iasd 5.2 Protokoll allapot képernyd), miel6tt bekapcsolnd a feldolgozé modult.

A feldolgozd modul bekapcsoldsakor elinditja a mikodést, érzékeli az egységek allapotat és elvégzi a hasznalathoz
szikséges mUveleteket.

Elinditas utan a targylemez festd egység allapota kioldott és nem jelenik meg lépés a Protokoll llapot képernydn. A
feldolgozas befejezheté a BOND-MAX egységen, vagy fejezze be a hatralévé Iépéseket manualisan.

12.5 Inditsa Ujra a feldolgozd modult

A feldolgozd modulokat hetente ki kell kapcsolni és Ujra kell inditani. Ez fontos, mivel lehet6évé teszi, hogy a feldolgozd
modul befejezze a rendszer ondiagnosztikai ellenérzését.

Az eqyliléses BOND vezérl6t nem kell rendszeresen kikapcsolni és Ujrainditani. Ha azonban érezhetd lassulds van a
BOND szoftverben, eléfordulhat, hogy djra kell inditania a vezérl6t a Windows Inditds Meniiben.

Ha BOND-ADVANCE rendszert hasznal, lasd: 16.1 A BOND-ADVANCE rendszer Ujrainditasa.

Feldolgozo modul

A feldolgozd moduloknal ellendrizze, hogy egyetlen futds sincs betdltve, itemezve vagy feldolgozas alatt, és kapcsolja ki
a feldolgozé modul jobb oldalan talalhatd haldzati kapcsoldt. Varjon 30 masodpercet, majd kapcsolja be Ujra. Inditdskor
a BOND feltolti a folyadékrendszert és lefuttat eqy sor rendszertesztet (Idsd 2.2.2 A feldolgozé modul inicializélésa).

Felhivjuk figyelmét, hogy a folyadékrendszer részleges feltoltését futtathatja a feldolgozd modul lekapcsoldsa nélkil
(Idsd Folyadékrendszer tisztitasa).

Folyadékrendszer tisztitasa

A Folyadékrendszer tisztitdsa gomb Karbantartés éperny6n elékésziti a tartalyok folyadék vezetékeit (a feldolgozé
modul inditdsanak részeként). Futtassa le a mlveletet, ha eltomédést vagy leveg6t tapasztal a folyadékrendszerben.

1 Afeldolgoz6 modulnak készenléti allapotban kell lennie, betoltott, itemezett vagy feldolgozas alatt lévo
mUveletek nélkdl.

2 Aklinikai fellileten valassza ki a feldolgozo modul fllet a Rendszerallapot kijelzd megjelenitéséhez.
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3 Kattintson a Karbantartés fiilre, majd a Folyadékrendszer tisztitdsa gombra.
4 A megerdsit6 Uzenetnél kattintson az Igen gombra.

5 Afolyadékrendszert feltolti, ami néhany percet vehet igénybe.

12.6 Aspiracios szonda

Az aspiracios szondat automatikusan megtisztitja a mosaskor a reagensekkel tortén6 érintkezések kozott a normal
mikodés részeként. Azonban emellett az BOND Aspirdcids szonda tisztitérendszerrel tovabbi tisztitas végezhet6
hetente. A tisztitérendszer reagensei BOND rendszerre optimalizaltak és a BOND szoftver eqy tisztitasi protokollt
hasznal a mosdsi hatékonysag maximalizaldasara. A BOND rendszer figyelmezteti a felhasznalot amikor szonda tisztitas
vagy csere szlkséges.

robot eltolddhat, ami a festés minéségének romlasahoz vezethet.

/_\ FIGYELMEZTETES: Ne mozgassa a f6 robotkart mikozben a feldolgozé modul be van kapcsolva. A
Ha a robotot elmozditottdk: kapcsolja le a feldolgozé modult, varjon 30 masodpercet, majd inicializalja
djra.

Lasd:

e 12.6.1 Az aspiracios szonda tisztitasa

12.6.1 Az aspiracios szonda tisztitasa

Tisztitas el6tt mindig kapcsolja ki a feldolgozd modult és vigyazzon, hogy ne hajlitsa el a prébat. Torolje le az aspiracios
szonda kiilsejét hetente 70%-0s alkoholos oldattal egy szalmentes ronggyal vagy alkoholos kendével. Ellendrizze az
aspiracios szondahoz csatlakoztatott toml6t és biztositsa, hogy a toml6n ne legyen elhajlds vagy eltomddés. A
tomlének tisztanak kell lennie.

A BOND értesiti, hogy meg kell tisztitania a szondat az BOND Aspiracids szonda tisztitd rendszerrel 300
targylemezenként (Iasd 12.6.2 Aspirdcios szonda tisztitas futtatasa). Egy tisztitas futtatdsa vagy a szonda =
cseréje utan a szamlalast automatikusan lenullazza. 3

BOND Az aspiracios szonda tisztitorendszert BOND-nél regisztralni kell ha az érzékel6 rendszerrel egyszerre szallitjak
(I4sd 8.3.3 Reagensek és reagensrendszerek regisztraldsa). A szoftver rogziti a tisztitérendszer hasznélatat, lehet6vé
téve 15 tisztitds minden rendszerben.

Atisztitérendszer reagensek hatékonysdaganak fenntartasahoz csak hasznalatkor toltse be a feldolgozd

@ modulokba. Az aspiracios szondat nem lehet tisztitani, mikozben barmely mas reagens vagy reagens
rendszer van betdltve a feldolgozd modulba, a targylemez feldolgozast pedig nem lehet elinditani, ha a
tisztitorendszer a feldolgozé modulba van helyezve.
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12.6.2  Aspiracios szonda tisztitas futtatasa

Az aspiracios szonda tisztitasahoz az BOND Aspiracios szonda tisztitorendszerrel kovesse az alabbi utasitasokat.

A tisztitdsi protokoll futtatasa kortlbelll 20 percet vesz igénybe.

1

12.

A feldolgozd modulnak készenléti allapotban kell lennie, betdltott, Utemezett vagy feldolgozas alatt 1év
maveletek nélkul.

Tavolitson el minden reagenst és reagens rendszert a feldolgozé modulbdl.

Helyezzen be egy BOND Aspirdcios szonda tisztito rendszert a reagens talcaba a feldolgozé modulon.
A klinikai feluleten valassza ki a feldolgozd modul fiilet a Rendszerallapot kijelz6 megjelenitéséhez.
Kattintson a Karbantartas fiilre, majd az Aspirdciés szonda tisztitdsagombra.

Amikor kéri, a tisztitas elinditdsahoz kattintson az Igen gombra.
Atisztitasi protokoll elindul, amelyet a feldolgozé modul fiilén a tisztitdsi ikon jelez.

Varjon, amig a rendszer értesiti a tisztitas befejezésérdl.
Tavolitsa el az BOND Aspirdcios szonda tisztito rendszert a reagenstalcarol.

A normdl mikodés folytatasahoz kattintson az OK gombra a Tisztitds befejezve parbeszédablakban.

/7 Mosoblokk es keverd allomas

A kever6allomas hat mélyedéssel rendelkezik a reagensek keveréséhez. A mosoblokkba helyezhetd be betétként.

Abra 12-11: Feliilnézet a mosdblokkrdl és moso teriiletrdl (1) és keverééllomasrol (2)

— ] pooocE—

. FIGYELMEZTETES: Az immunhisztokémiéban és in situ hibridizacioban hasznalt egyes reagensek
‘% veszélyesek. A folytatas el6tt bizonyosodjon meg arrdl, hogy rendelkezik a megfelel§ képzettséggel:

Ellendrizze rendszeresen a keverdallomast, hogy nincs-e elszinez6dés vagy sérilés és cserélje ki, ha sziikséges.
Cserélje ki az dllomast havonta a normal karbantartas részeként. Eltavolitas elétt mindig fejezze be a miveleteket.

A keverdallomas eltdvolitdsahoz ragadja meg a fiilet a keverdallomas hatuljan és emelje ki.
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A keverdallomas tisztitasa

A keveréallomas a havi cseréig Ujrahasznalhatd, feltéve, hogy nem sérlilt vagy nincs erételjesen elszinezdédve, és
megfelel6en megtisztitottak.

1 Aztassa legalabb 30 percig friss 0,5% W/V natrium-hipoklorid DI vizes oldatban, ha sziikséges a tisztitas.
2 Vegye ki, majd meritse friss DI vizbe 10-szer.

3 Aztassa reagens mindsitési alkoholban legaldbb 10 percig.

4 Razza 30 masodpercig, és tavolitsa el.

5 Széritsa meg a levegon.

A mosoblokk tisztitasa
Tisztitsa meg hetente a mosoblokkot egy szalmentes ronggyal.

VIGYAZAT: Ne hasznéljon pamut hegy( tisztitd pélcikét a mosdblokk nyildsainak tisztitdsahoz - a
vattapamacsok levalhatnak és eltomithetik a nyilasokat.

12.8 Burkolatok, ajtok és fedel

Tisztitsa meg a burkolatokat, ajtokat (ha van) és a feldolgozé modul fedelét hetente egy portoriével vagy ronggyal.

Ne hasznaljon tisztitdszereket, ha sziikséges nedvesitse be vizzel a rongyot és azzal torolje le a szennyezddést a
burkolatokrol, ajtokrol és a fedélrdl.

Ha barmely burkolat, ajt6 vagy a fedél deformalddik vagy sériilt, a cseréhez Iépjen kapcsolatba az ligyféltémogatassal.
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12.9 ID olvaso

A targylemezek megfelel azonositasahoz az ID olvasd ablakat a f6 robotkaron tisztan kell tartani. Hetente, vagy
gyakrabban, ha az olvasé nem olvassa be megfelel6en az azonositokat, tisztitsa meg az ablakot egy 70%-os alkoholos

oldattal megnedvesitett szalmentes ronggyal.

Abra 12-12: 1D olvasé

12.10 Csepptalcak

Tisztitsa meg a csepptalcakat havonta, vagy gyakrabban ha kifolyt a reagens vagy olddszer. Ha tulzott szivargdst vagy
s0 lerakodast tapasztal, Iépjen kapcsolatba az tigyféltamogatéssal.

e 12.10.1 BOND-III Nagy folyadéktérfogatu tartdly csepptalcak
e 12.10.2 BOND-IIl feldolgozé modul csepptélca
e 12.10.3 BOND-MAX Nagy folyadéktérfogatu tartaly csepptalca

12.10.1 BOND-III Nagy folyadektérfogatu tartaly csepptalcak

A BOND-III két nagy folyadéktérfogatu tartaly csepptdlcaval rendelkezik a nagy folyadéktérfogatu tartalyok alatt a
feldolgozé modul also és felsé szintjén.

A BOND-IIl nagy folyadéktérfogatu tartaly csepptalcak tisztitdsdhoz kovesse az alabbi eljarast:

1 Kapcsolja ki a feldolgozé modult.

2 Tavolitsa el a nagy folyadéktérfogatu tartalyokat.
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3 Tavolitsa el a nagy folyadéktérfogatu tartalyok sulyérzékelSit védé fekete burkolatokat (Idsd Abra 12-13). Tordlje
le a burkolatokat egy ronggyal vagy 70%-0s alkoholos oldatba dztatott gézpdlyaval.

Abra 12-13: BOND-III nagy folyadéktérfogatu tartaly csepptalcék, a sulyérzékels burkolatok mutatasaval

prre——

4 Torolje le a csepptalcdkat a 70%-0s alkoholos oldattal. Keriilje az érintkezést a fém sulyérzékeldkkel.
5 Torolje szdrazra a csepptalcdkat egy papirtorlével.

6 Torolje le az 0sszes nagy folyadéktérfogatu tartalyt és helyezze vissza a megfelel6 pozicidba.

12.10.2 BOND-III feldolgozd modul csepptalca

A BOND-IIl egy harmadik csepptélcaval is rendelkezik, amely a feldolgozé modul alatt talélhato, lasd alabb: Abra 12-14.
Abra 12-14: A BOND-III feldolgozé modul csepptélcaja

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 AQ7 300

Copyright © 2024 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



12 Tisztitas és karbantartas (csak BOND-III és BOND-MAX)

A feldolgozd modul csepptalcdjahoz a kovetkezd eljarast kovetve férhet hozza:

1 Keresse meq a csepptalcét a feldolgozo modul alatt (1asd Abra 12-14), és hizza kifelé a talcat. Két kézzel
tdmassza ald a talca sulyat, hogy a folyadék ne folyhasson ki.

2 Uritse ki a télca tartalmat és dobja ki a hulladékot az intézetben engedélyezett eljardsok szerint.

Atélca hatso sarkaban egy csatorna talalhato, amely el6segiti az ontést és a véletlen kiomlés
elkertlését.

3 Mossa meg a talcat 70%-0s alkoholos oldatban, majd helyezze vissza a megfelel6 pozicidba.

12.10.3 BOND-MAX Nagy folyadéktérfogatu tartaly csepptalca

BOND-MAX egyetlen csepptdlcaval rendelkezik, amely az olddszer tartalyok alatt, a nagy folyadéktérfogatu tartaly
rekeszben talalhato.

A nagy folyadéktérfogatu tartaly csepptélca tisztitdsahoz kovesse az alabbi eljarast:
1 Kapcsolja ki a feldolgozé modult és tavolitson el minden nagy folyadéktérfogatd tartalyt.
2 Tavolitsa el a csepptalcat és tordlje le egy ronggyal, vagy 70%-0s alkoholos oldatba aztatott gézpdlyaval.

3 Tordlje szarazra a csepptalcat egy papirtoriével, és helyezze vissza a helyére (az ivelt széle van a feldolgozé
modul elejénél).
4 Torolje le az 0sszes nagy folyadéktérfogatu tartalyt és helyezze vissza a megfelel§ pozicidba.

12.171 Targylemeztalcak

Tisztitsa meg a targylemez tartokat havonta meleg szappanos vizzel, majd oblitse le folyé vizzel. Hasznalat el6tt mindig
szaritsa meg a talcakat. Cserélje ki a deformalddott vagy sériilt talcakat.

12.12 Nagy folyadektérfogatu szallito robot szondak
(csak BOND-III)

A nagy folyadéktérfogatu szallitd robot szondait havonta meg kell tisztitani 70%-0s alkoholos oldattal egy szélmentes
ronggyal vagy alkoholos kenddével.

Tisztitds kozben ellendrizze a szondak allapotat és cserélje ki, ha sziikséges.

e 12.12.1 Anagy folyadéktérfogatu szallitd robot szondak tisztitasa
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12.12.1 A nagy folyadéktérfogatu szallitd robot szondak
tisztitasa

Tisztitsa meg a nagy folyadéktérfogatu szallitd robot adagold szondédkat havonta, vigyazva, hogy ne hajlitsa el a
szonddkat.

mozognak, lehet6vé téve a tisztitast. Az eljarast csak a veszélyekrél megfeleléen tajékoztatott és

ff FIGYELMEZTETES: A nagy folyadéktérfogatu szallitd robotok a térgylemez festd egységek mellett
megfeleld képzéssel rendelkez6 kezel6k végezhetik.

1 Afeldolgozé modulnak készenléti allapotban kell lennie, betdltott, itemezett vagy feldolgozas alatt 1évé
mveletek nélkdil.

2 Aklinikai feliileten valassza ki a feldolgozdé modul fiilet a Rendszerallapot kijelzé megjelenitéséhez.
3 Kattintson a Karbantartds fiilre, majd a Nagy folyadéktérfogatt szallité robot szondak tisztitdsa gombra.

4 Figyelmesen olvassa el a Nagy folyadéktérfogatu szllité robot szonddk tisztitdsa parbeszédablakot, rogzitse az
0sszes targylemez télcat és kattintson az Igen gombra a folytatashoz.

Abra 12-15: Térélje le mindharom nagy folyadéktérfogatd szallitd robot szondat 70% alkoholos oldattal (a
szonda jelzéssel ellatva)

Jelmagyarazat

1 Szondacsé csatlakozo

2 Szonda

5 Amikor mindhdrom olddszer szallité robot a feldolgozd modul elejére keriilt, kapcsolja ki azt.
6 Ovatosan tisztitsa meg a szondakat 70% alkoholos oldattal egy puha ronggyal vagy alkoholos kendével.
Vigyazzon, hogy ne mozditsa el a szondakat.

7 A parbeszédablakban valassza ki a megtisztitott nagy folyadéktérfogatu szallito robot szondakat és kattintson a
Kész gombra. Vagy, ha nem tisztitott meg szondat, kattintson a Nincs tisztitds gombra.

8 Inditsa Ujra a feldolgozd modult. Az inicializacio soran az oldészer szallit6 robotok visszatérnek a feldolgozd
modulban hatul Iévé alaphelyzetiikbe.
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12.13 Fecskendok

BOND értesiti a fecskendd (BOND-MAX) vagy a fecskenddk (BOND-III) cseréjérél hat havonta vagy 7800
feldolgozott targylemezenként, amelyik kordbban bekdvetkezik (Idsd 5.1.2 Hardver allapot). =~

~
Szemrevételezéssel ellendrizze a fecskend6t, kiilonosen a fecskendd tetején és a dugattyu alatt, hogy nincs-e
szivargds hetente egyszer az inditas soran vagy a Folyadékrendszer tisztitdsakor (ldsd 12.5 Inditsa Ujra a feldolgozo

modult). Emellett ellenérizze a csatlakoz6 csoveket és csatlakozdkat. Ha szivargast tapasztal, cserélje ki.

Ha azt szeretné, hogy egy Leica Biosystems technikus cserélje ki a fecskend6(ket), kérjiik, Iépjen kapcsolatba az
tgyféltamogatdssal. Eqyéb esetben az alabbi leirds szerint kicserélheti a fecskendé(ket).

‘ ‘s FIGYELMEZTETES: Mindig viseljen védéruhazatot és kesztyit.

e 12.13.1 A fecskendék BOND-IIl cseréje
e 12.13.2 ABOND-MAX 9-portos fecskendd cseréje

12.13.1 A fecskendOk BOND-III csergje

Hacsak nem kell egy hibas fecskend6t cseréljnie, a fecskenddket lehetdleg egyszerre cserélje.

1 Afeldolgozé modulnak készenléti allapotban kell lennie, betoltott, itemezett miveletek nélkdil.

2 Aklinikai feliileten valassza ki a feldolgozé modul fiilet a Rendszerallapot kijelzé megjelenitéséhez.
3 Kattintson a Karbantartés fiilre, majd az Fecskendd cseréje gombra.

4 Olvassa el az utasitasokat, és kattintson az Igen gombra.

A feldolgozé modul eltavolitja a folyadékot a fecskenddkbél és a cseréhez sziikséges pozicidba helyezi (ez
\ls

korllbelil 10 percet vehet igénybe). Vérjon, amig a feldolgozd modul lekapcsol Lo , majd kapcsolja ki. Ne
kapcsolja ki a vezérl6t (vagy termindlt, BOND-ADVANCE).

ﬁ VIGYAZAT: Ellenérizze, hogy a feldolgozé modul ki van-e kapcsolva, miel6tt folytatnd.

5 Csavarja ki a négy hatszogl csavart a fecskendé modul fedelébdl a 3 mm hatszogi csavarkulcesal. Tavolitsa el a
fedelet.

6 A fecskend6knél lazitsa meg a fecskendd bilincs csavarjat és engedie le a bilincset.
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7 Haszndlja a 2,5 mm-es hatlapu kulcsot a dugattyuzaro csavar eltdvolitasdhoz a dugattyu aljan.

Abra 12-16: A dugattyu kicsavarasa a hatlapu kulccsal

Egyes modelleken hatszogl csavar helyett pillangdcsavar talalhato.

8 Csavarja le a fecskendd palackot a szeleprdl. Tavolitsa el a fecskendét és a bilincset a feldolgozé modulral.
9 Helyezze be az Uj fecskend6t a bilincsen keresztl.

10 Helyezze a fecskend6t és a bilincset a feldolgozé modulra - csavarja be a fecskendoét a szelepbe.

11 Cserélje ki a dugattyu zar csavart, és huzza meg.

12 Emelje fel a bilincset a fecskend¢ tetejéig €s hizza meg a csavart.

13 Helyezze vissza a fecskendé modul burkolatot és rogzitse a négy hatszog( csavarral.

14 A péarbeszédablakban vélassza ki a sikeresen kicserélt fecskendé(ket) és kattintson a Kész gombra. Vagy, ha
nem volt sikeres csere, kattintson a Nincs csere gombra.

15 Inditsa Ujra a feldolgoz6 modult.

16 Inditaskor ellendrizze, hogy nincs-e szivargas a feldolgozé modulban, kiilonosen a fecskendék tetejénél vagy a
dugattyuk alatt. Ha szivargds van, jelezze az ligyféltdmogatasnak.

17 Az \j fecskendd helyes beszerelésének ellendrzéséhez és a megfeleld festés biztositasahoz végezzen szovet
tesztet vagy kontroll tesztet.

12.13.2 A BOND-MAX 9-portos fecskendd cseréje

1 Afeldolgozé modulnak készenléti allapotban kell lennie, betoltott, itemezett miveletek nélkdil.
2 Aklinikai feliileten valassza ki a feldolgozé modul fiilet a Rendszerallapot kijelzé megjelenitéséhez.

3 Kattintson a Karbantartés fuilre, majd az Fecskendd cseréje gombra.
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4 Olvassa el az utasitasokat, és kattintson az Igen gombra.

A feldolgozé modul eltdvolitja a folyadékot a fecskenddkbél és a cseréhez sziikséges pozicioba helyezi. Varjon,
s\,

amig a feldolgoz6 modul lekapcsol L , majd kapcsolja ki. Ne kapcsolja ki a vezérlét (vagy terminalt,
BOND-ADVANCE).

c VIGYAZAT: Ellenérizze, hogy a feldolgozé modul ki van-e kapcsolva, miel6tt folytatna.

5 Lazitsa meg a fecskendd bilincs csavarjat €s engedje le a bilincset.

6 Hasznaljon hatlapu kulcsot a dugattyuzaro csavar eltavolitasahoz a dugattyu aljan.

Abra 12-17: A dugattyd kicsavarasa a hatlapd kulccsal
|

J

— |

R

Egyes modelleken hatszogU kulcs helyett pillangécsavar taldlhato.

7 Csavarja le a fecskendd palackot a szeleprél. Tavolitsa el a fecskendét és a bilincset a feldolgozé modulrdl.
8 Helyezze be az Uj fecskend6t a bilincsen keresztl.
9 Helyezze a fecskenddt és a bilincset a feldolgozé modulra — csavarja be a fecskendét a szelepbe.

10 Cserélje ki a dugattyu zar csavart, és huzza meg.

11 Emelje fel a bilincset a fecskend? tetejéig €s hizza meg a csavart.

12 A parbeszédpanelen kattintson az Igenre a fecskend? sikeres cseréjének megerdsitéséhez.

13 Inditsa Ujra a feldolgozé modult.

14 Inditaskor ellendrizze, hogy nincs-e szivargas a feldolgozé modulban, kiilonosen a fecskendék tetejénél vagy a
dugattyuk alatt. Ha szivargas van, jelezze az lgyféltamogatdsnak.

15 Az Uj fecskendd helyes beszerelésének ellendrzéséhez és a megfeleld festés biztositasahoz végezzen szovet
tesztet vagy kontroll tesztet.
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12.14 Tapellato biztositékok

A régebbi BOND-III és BOND-MAX feldolgozd modulok két haldzati biztositékkal és két fit6egység tapbiztositékkal
rendelkeznek. Az alternativ BOND-III és BOND-MAX feldolgozé modulok csak két hdlozati biztositékkal rendelkeznek. A
biztositékok névleges adatai a haldzati tapellatastol fliggéen valtoznak. A biztositékok a hatsé burkolaton talalhatok
(lasd 2.2.13 Hatlap).

A régebbi BOND-II a kdvetkezd biztositékokat hasznalja:

Biztositék 100-240 VAC ellatds

F1 Melegité tapellatas 3AG T8A 250V UL
F2 Rendszer tapellatas 3AG T8A 250V UL
F3 AC tdpellatas (semleges) 3AG T15A 250V UL
F4 AC tapellatés (aktiv) 3AG T15A 250V UL

Az alternativ BOND-III a kdvetkez6 biztositékokat hasznalja:

Biztositék Leiras 100-240 VAC ellatas
F3 AC tdpellatas (semleges) 3AG T15A 250V UL
F4 AC tépellatas (aktiv) 3AG TT5A 250V UL

A régebbi BOND-MAX feldolgozé modulok a kovetkez biztositékokat hasznaljak:

Biztositék Leiras 100-240 VAC ellatas
F1 AC tapellatas (aktiv) 3AG T15A 250V UL
F2 AC tdpellatas (semleges) 3AG T15A 250V UL
F3 24V melegit6 ellatas 3AG T8A 250V UL
F4 24 VDC tapellatas 3AG T8A 250V UL

Az alternativ BOND-MAX feldolgozd modulok a kovetkez6 biztositékokat hasznaljak:
F1 AC tapellatas (aktiv) 3AG T15A 250V UL
F2 AC tapellatas (semleges) 3AG T15A 250V UL

Biztositékcsere el6tt kapcsolja ki a feldolgozd modult, és huzza ki a tapkabelt.

A biztositékokat kizardlag szabvanyos alkatrészekkel cserélje ki, s ha a biztositékok ismétiéd6en

c FIGYELMEZTETES: Ne kdsse &t vagy ne zarja rovidre a biztositékokat.
kiolvadnak, forduljon az ligyféltamogatdshoz.
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A biztositékok cseréjéhez tegye a kovetkezoket:
1 Kapcsolja ki a feldolgozé modult.
2 Kapcsolja ki a f6 tapellatast és valassza le a f6 tapellatast a fali csatlakozdbal.
3 Csavarja ki a biztositék fedelét.
4 Huzza ki a biztositékot és cserélje ki. A helyes jellemzékkel rendelkezé biztositékra cserélje.

5 Nyomja be a biztositék fedelét és csavarja be az 6ra jarasanak irdnydba. Ne huzza tul szorosra.
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'I Tisztitas és karbantartas
(vegyes)

13.1 Kézivonalkod olvasok

» 13.1.1 Honeywell vonalkdd olvaso
e 13.1.2 Zebra DS2208 vonalkdd olvasé
o 13.1.3 Newland NLS-HR2000 kézi vonalkdédolvasé

13.1.1  Honeywell vonalkdd olvaso

Tisztitsa meg a kézi szkennert hetente:

» Ne engedje, hogy barmilyen karcold anyag hozzaérjen az ablakhoz

» Ne permetezzen vizet vagy mas tisztito folyadékot kozvetlentl az ablakba
A szkennert a kovetkezé modon tisztitsa meg:

» ElGsz0r csatlakoztassa le a szkennert a vezérl6rél vagy a terminalrdl

o Aszennyez@ részecskéket nedves, szoszmentes ruhdval tavolitsa el.

» Az ablakot 70% -os alkohollal benedvesitett szoszmentes ruhaval tordlje le.

Ha a kézi vonalkdd olvasé nem mikodik megfeleléen, a szerviz szervezet kérheti annak djra-inicializalasat. A csipogo
hangerejét is beallithatja a szkenneren.
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13.1.1.1 Konfiguriranje Citaca crticnog koda Honeywell

A Honeywell vonalkéd olvasé Ujhdli inicializaldsdhoz (USB) nyomtasson egy j6 minéség masolatot errél az oldalrél és
olvassa be a vonalkddokat az alabbi sorrendben:

Abra 13-1: Vonalkddok a szkenner konfiguralaséhoz

[

1. szkennelés: Egyedi alapértelmezések eltavolitdsa

I

2. szkennelés: Alapértelmezések aktivalasa

3. szkennelés: Honeywell szkenner konfiguralasa

13.1.1.2 Csipogo hangerejének beallitasa

A Honeywell vonalkdd olvas6hoz tartozé csipogo hangerejének bedllitdsahoz nyomtasson egy jo mindségi masolatot
err6l az oldalrol és olvassa be azt az alabbi vonalkodot, amely megfelel a kivant szintnek.

Abra 13-2: Csipogd hangerd vonalkodok Honeywell szkennerhez

Alacsony hanger6

Kozepes hangerd
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13 Tisztitds és karbantartas (vegyes)

Magas hangerd

Csipogo ki

13.1.1.3  Erintésmentes hasznalat konfigurélasa

Ha a szkennert az dllvanyara helyezi, akkor normal esetben érintésmentesen hasznalhatd, és nem kell megnyomnia a
ravaszt, amikor egy vonalkodot olvas.

A Honeywell vonalkdd olvaso érintésmentes hasznalatanak BE- és Kl-kapcsoldsahoz nyomtasson egy jo mindségu
masolatot errél az oldalrél és olvassa be azt az alabbi vonalkddot, amely megfelel a kivant funkcionalitasnak.

Abra 13-3: Erintésmentes hasznalat vonalkddok Honeywell szkennerhez

AT ]

Erintésmentes hasznalat BE

Erintésmentes hasznalat K|
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13.1.2  Zebra DS2208 vonalkod olvaso

Tisztitsa meg a kézi szkennert hetente:

» Ne engedje, hogy barmilyen karcold anyag hozzaérjen az ablakhoz

» Ne permetezzen vizet vagy mas tisztito folyadékot kozvetlenil az ablakba
A szkennert a kovetkezé modon tisztitsa meg:

 El6szor csatlakoztassa le a szkennert a vezeérl6rél vagy a terminalrol

» Aszennyez@ részecskéket nedves, szoszmentes ruhdval tavolitsa el.

» Az ablakot 70% -os alkohollal benedvesitett szoszmentes ruhaval tordlje le.

Ha a kézi vonalkod olvasd nem mikodik megfeleléen, a szerviz szervezet kérheti annak Ujra-inicializaldsat. A csipogo
hangerejét is beallithatja a szkenneren.
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13.1.2.1 A Zebra vonalkod olvasd konfiguralasa

A Zebra vonalkdd olvaso Ujbdli inicializéldsdhoz (USB) nyomtasson egy j6 minéségi mésolatot errél az oldalrél és
olvassa be sorban az alabbi vonalkddok mindegyikét.

Abra 13-4: Vonalkdd szkennelési szekvencia a Zebra olvasé konfiguréldsahoz

1. szkennelés: Alapértelmezés bedllitdsa

2. szkennelés: Code 128 engedélyezése

3. szkennelés: Szkennelési opciok

4. szkennelés: <DATA><SUFFIX>

5. szkennelés: Enter

6. szkennelés: A Caps Lock billenty( felilbirdldsa (Engedélyezés)
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13.1.2.2 Csipogo hangerejének beallitasa

A Zebra vonalkod olvasohoz tartozo csipogo hangerejének beallitasdhoz nyomtasson egy jo mindségl masolatot errdl
az oldalrdl és olvassa be azt az aldbbi vonalkddot, amely megfelel a kivant szintnek.

Abra 13-5: Csipogd hangerd vonalkédok Zebra szkennerhez

Alacsony hanger6

q

Kozepes hangerd

Magas hangerd

13.1.2.3 Erintésmentes hasznalat konfiguréldsa

Ha a szkennert az allvanyara helyezi, akkor normal esetben érintésmentesen hasznalhato, és nem kell megnyomnia a
ravaszt, amikor egy vonalkddot olvas.

A Zebra vonalkdd olvaso érintésmentes hasznalatanak BE- és Kl-kapcsolasahoz nyomtasson egy jo mindség(
masolatot errél az oldalrol és olvassa be azt az alabbi vonalkddot, amely megfelel a kivant funkcionalitasnak.

Abra 13-6: Erintésmentes hasznélat vonalkddok Zebra szkennerhez

Erintésmentes hasznélat BE

Erintésmentes hasznélat K|
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13.1.3  Newland NLS-HR2000 kezi vonalkodolvaso

Tisztitsa meg a kézi szkennert hetente:

» Ne engedje, hogy barmilyen karcold anyag hozzaérjen az ablakhoz

» Ne permetezzen vizet vagy mas tisztito folyadékot kozvetleniil az ablakba
A szkennert a kovetkezd maodon tisztitsa meg:

 El6szor csatlakoztassa le a szkennert a vezérl6rél vagy a terminalrol

o Aszennyez( részecskéket nedves, szoszmentes ruhaval tavolitsa el.

» Az ablakot 70% -os alkohollal benedvesitett szoszmentes ruhaval torolje le.

Ha a kézi vonalkod olvasé nem mikodik megfeleléen, a szerviz szervezet kérheti annak Ujra-inicializaldsat. A csipogo
hangerejét is bedllithatja a szkenneren.
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13.1.3.1 A Newland kézi vonalkddolvaso konfiguralasa

A Newland vonalkédolvasé (USB) Ujrainicializalasahoz nyomtassa ki j6 minéségben a jelen oldalt, és sorban olvassa be
az alabbi vonalkodokat.

1. beolvasds: Belépés a bedllitdsokba

@SETUPE1

2. beolvasds: Gyari alapértékek visszaallitasa

@FACDEF

3. beolvasds: Aztec kdd engedélyezése

@AZTENA1

4. beolvasdas: Mikro QR-kdd engedélyezése

@MQRENA1

5. beolvasds: Kilépés a bedllitasokbol

@SETUPEQ
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13.1.3.2 Csipogo hangerejének beallitasa

A Newland vonalkddolvasé hangerejének beallitasahoz nyomtassa ki jo minéségben a jelen oldalt, és olvassa be a kivant
szintre vonatkozo vonalkodot.

1. beolvasds: Belépés a beallitdsokba

@SETUPE1

2. beolvasds: Hangjelz6 hangereje

Alacsony hangerd

Kozepes hangerd

Magas hanger6

3. beolvasas: Kilépés a beallitdsokhal

@SETUPED
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13.1.3.3 Erintésmentes hasznélat konfigurélasa

Ha a szkennert az dllvanyara helyezi, akkor normal esetben érintésmentesen hasznalhatd, és nem kell megnyomnia a
ravaszt, amikor egy vonalkddot olvas.

A Newland vonalkddolvaso érintésmentes hasznalatanak bedllitésahoz nyomtassa ki j6 min6ségben a jelen oldalt, €s
olvassa be a kivant funkcid vonalkddiat.

1. beolvasds: Belépés a beallitdsokba

@SETUPE1

2. beolvasés: Erintésmentes hasznalat

Erintésmentes hasznalat BE

TN

Erintésmentes hasznélat K|

IR

3. beolvasas: Kilépés a beallitasokbol

@SETUPED
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13.1.3.4 Billenty(izetkiosztas

AZERTY billentylzethez olvassa be a vonatkozd vonalkddot.

1. beolvasds: Belépés a beallitdsokba

@SETUPE1

2. beolvasds: AZERTY billentytizet

Belgium

NIV

Franciaorszag

3. beolvasds: Kilépés a beallitdsokhal

@SETUPEQ

13.2 Targylemez-cimkézo

A targylemez cimkézé el van latva kézikonyvekkel. Nézzen utdna ezekben a cimkék és a nyomtatdsi szalag tisztitdsara
és betoltésére vonatkozo instrukcioknak. Tisztitsa havonta.
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4 A reagensek BOND hasznalata

Jelen fejezet a BOND rendszerrel végzett szovetfestés dltalanos tudomanyos és klinikai tudnivaldit tartalmazza.

Minden Leica Biosystems termékhez teljes korli hasznalati utasitas tartozik. A minta elékészitésével, minéség-
ellendrzésével és az elemzési minta értelmezésével kapcsolatos reagens specifikus informaciokat el6szor ebben a
hasznalati utasitasban keresse. Ezen folyamatoknak a BOND rendszerben vald lefolydsara vonatkozo altalanos
Utmutatast az alabbiakban ismertetjuk.

e 14.1 Azeljaras elve

e 14.2 Minta el6készités

e 14.3 Min6ségellenérzés

o 14.4 Afestés értelmezése

e 14.5 Altaldnos korlatozasok
» 14.6 Referencidk

14.1 Azeljaraselve

Ez a fejezet az IHC és ISH é&ltalanos bevezetését tartalmazza. Emellett leirja az BOND érzékelé rendszereket.

Immunhisztokémia (IHC)

Az immunhisztokémiai eljdrdsokat mar legalabb 50 éve hasznaljak specifikus antigének azonositasara sejtekben és
szovetekben. Az elsé dokumentalt modszer fluoreszkald cimkéket hasznalt 1941-ben '. Ezt kivetéen enzimeket
vezettek be, mint a peroxidaz . Napjainkban az immunhisztokémiat a sejt felismerés elésegitésére hasznaljak a rutin H
& E paraffin festés mellett és kisegité modszerként a normal és rendellenes sejtek azonositasara. Az
immunhisztokémiai mddszerek a 'standard eljarasokka' valtak a sebészeti patoldgidban azokban az esetekben, ahol a
klasszikus modszerekkel nem lehet végleges diagnézist felallitani . Azonban felmeriilt néhany fenntartds a modszer
ismételhetGségét illetden °, a szinte univerzalis elfogadottsaga ellenére.

Az BOND automatizalt rendszer reagensei immunhisztokémiai modszerekkel kimutatjak az antigéneket a
szovetdarabokban. Osszefoglalva, egy bizonyos elsédleges antitest eqy részhez kitédik, ekkor a BOND felismerd
rendszer vizualizalja az 0sszetételét.
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hasznalnak egy szovetmintan. A jelol6 az elsédleges antitest az IHC-ben, vagy a szonda az ISH-ban

. A diagnosztikai jelol6’ egy olyan reagens, amelyet egy specifikus antigén vagy DNS/RNS kotési helyen
(lasd aldbb).

In Situ hibridizacié (ISH)

A molekularis biologiai modszerek jelentés mértékben novelték a betegségre vonatkozo ismereteinket. Az In situ
hibridizacié kombinalja a molekuldris bioldgiat és hisztoldgiat, lehetéveé téve a DNS vagy RNS vizualizaciojat sejtszintd
megjelenésiikben. A nukleinsavas azonositas 1969 *es elsé bevezetése 6ta az in situ hibridizaciés protokollok
fejlesztései egyre értékesebb eszkozzé tették a klinikai patoldgidban és kutatasban egyarant.

Az in situ hibridizaci6 a nukleotid alapok kiegészit6 kotését hasznalja a DNS-ben vagy RNS-ben. Egy cimkével ellatott
nukleinsav szonda csak a kiegészit6 sorozathoz kotédik a rogzitett szovet- vagy sejtmintan. A szonda vizualizéldsara
egy antitestet helyeziink a cimkére, amelyet BOND polimer érzékeld reagens kovet. Az BOND automatizalt rendszer és a
reagensek megbizhatd és hatékony alternativat biztositanak egy megterhelé manualis médszerhez képest.

14.1.1  BOND Eszlelérendszerek

A Leica Biosystems egy sor, specifikusan a BOND-hoz kifejlesztett érzékelérendszereket biztosit. Ezek kozul kiemelkedd
jelentéségli a BOND Polymer Refine Detection™ rendszer, amely magas intenzitasu festést nyujt éles felbontdssal
streptavidin és biotin hasznalata nélkdil.

Az elérhetd BOND érzékeldrendszerek az aldbbi részben talalhatok.

e 14.1.1.1 BOND Polymer Refine Detection
e 14.1.1.2 BOND Polymer Refine Red Detection

14.1.1.1 BOND Polymer Refine Detection

A BOND-PRIME feldolgozd modul ennek az észlelérendszernek egy masik verziéjat hasznalja. Kettés
reagens rendszer talcaban kerll szallitasra, a hematoxilin reagenstartaly pedig kiilon kiegészit6 elem. A
tovabbi informdciokat ldsd a kiilonallo BOND-PRIME felhasznaloi kézikonyvben.

A BOND polimer DAB-alapu rendszer, a BOND Polymer Refine Detection magas intenzitdsu festést biztosit a
célantigénhez kotédd antitest vagy nukleinsavhoz kot6dé szonda éles elhatarolasaval. A rendszer nem hasznal
streptavidint és biotint és ezaltal kikiiszoholi az endogén biotin altal okozott nem specifikus festést. Az endogén biotin
szamos szovetben megjelenik, mint példaul a bélrendszeri, vese, maj és mell daganatokban. BOND polimer
érzékelGrendszerek magasabb érzékenységgel rendelkeznek, mint a cimkével ellatott streptavidin-biotin rendszerek, ami
alacsonyabb antitest koncentraciot és gyorsabb eredményt tesz lehetéve.

Minden lépésnél a BOND rendszer inkubalja a részeket egy pontos ideig, majd lemossa a részeket a hozzé nem kotott
anyag eltavolitasahoz. A protokoll Iépések — beleértve az inkubalast, a mosast és az eredmények értelmezését - a
BOND Polymer Refine Detection hasznalati utasitasban leirtak szerint torténnek. Az eredményeket egy optikai
fénymikroszkdp segitségével értelmezi és segitséget nyljt a patoldgiai folyamatok elkiilonité diagnézisanak
felallitdsaban, amely hozzékapcsolddik egy adott antigénhez vagy sem.
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Ha erésebb intenzitas szlikséges, a kovetkezd opciok érheték el az 6sszes BOND polimer érzékelérendszerhez:
» Azinkubalasiid6 novelése az elsédleges antitest vagy szonda és/vagy érzékel6rendszer komponensekhez.
» BOND DAB Enhancer fokoz¢ lépés hasznalata.

» Az IHC esetében novelni kell az elsédleges antitest koncentraciot.

‘ Ez a hdrom opci6 nem all rendelkezésre a Bond Oracle™ HER2 IHC rendszerhez.

A BOND Oracle HER2 IHC rendszer egy teljes rendszer, amely meghatdrozza a célfehérje vagy gén jelenlétét, és ezaltal a
célzott terapiaval valo kezelés megfelel6ségét. Ez az elemzési minta teljes, optimalizalt rendszerként érkezik,
hasznalatra kesz antitestekkel, észlel6 reagensekkel, kontroll reagensekkel és egyes esetekben kontroll targylemezekkel,
amelyek teljes min6ségbiztositast nyujtanak a diagnosztikai eredményekhez. Az elemzési minta az IHC modszertanon
alapul. A rendszerhez teljes kor( haszndlati utasitas tartozik. A futasok bedllitasdhoz hasznalja ezt a haszndlati
utasitast. A HER2 IHC tesztelés jellegebdl ered6en kiemelten fontos ezen utasitds pontos betartasa, hogy ne
érvénytelenitse az elemzési mintat.

14.1.1.2 BOND Polymer Refine Red Detection

A BOND-PRIME feldolgozé modul ennek az észlelérendszernek egy masik verziojat hasznalja. Kett6s
reagens rendszer talcaban kerll szallitdsra. A tovabbi informacidkat Idsd a kiilonallo BOND-PRIME

felhasznaldi kézikonyvben.

A BOND Polymer Refine Red Detection™ ugyanazokkal az elényokkel rendelkezik, mint a fentiekben leirt DAB-alapu
polimer érzékelérendszerek, de a vizualizacidhoz a DAB helyett Fast Red kromogént hasznal. A rendszer megfelel olyan
szoveteken torténé hasznalatra, ahol a szovet pigmentek tévesen DAB-ként értelmezhetdk.

A BOND Polymer Refine Red érzékel6rendszer egy rendkiviil érzékeny Compact Polymer™ rendszer, alkalin foszfatazra
konjugélva, ami élénk fuksziapiros immunfestést, illetve hematoxilin ellenfestés végez (beleértve a kékitést).

A Fast Red kromogén normal laboratdriumi korilmeények kozott instabil. A kromogén hatékonysag
fenntartdsahoz kovesse pontosan a BOND Polymer Refine Red érzékel6 hasznalati utasitdsait. Mindig
helyezze a kontroll szovetet ugyanarra a targylemezre, mint a beteg szovetet, ezaltal lehetéveé teszi a
rendszer barmely sériilésének gyors azonositasat.

A Leica CV Ultra Mounting Media hasznalatat javasoljuk a BOND Polymer Refine Red Detection
rendszerrel. Mas ragasztoknal eléfordulhat, hogy nem tartjak fenn az eredetileg elért festési intenzitast.
A BOND Polymer Refine Red érzékelérendszer Iépései a kovetkezok:

1 A specifikus elsédleges antitest alkalmazasa.

2 Inkubalas egy elsddleges utani reagenssel.
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3 Inkubalds a polimer reagenssel, amely a polimer ligos foszfataz (AP) harmadlagos antitest konjugatumokat
tartalmazza.

4 Az 0sszetétel vizualizacioja szubsztrat kromogénnel, Fast Red egy piros uledékkel.

5 Ahematoxilin ellenfestés lehetévé teszi a sejtmagok azonositasat.

Az inkubalds, mosas és az eredmények értelmezése a BOND Polymer Detection (DAB) rendszerével azonos.

14.2 Minta elokeszites

Ez a szakasz ismerteti a szovetfestés el6készitését.
e 14.2.1 Sziikséges anyagok
o 14.2.2 Szbvet el6készités
e 14.2.3 A gyanta eltavolitasa és siités

e 14.2.4 Epitop kinyerés
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14.2.1  Szukseéges anyagok

Az immunhisztokémiai és in situ hibridizacios festéshez a BOND rendszerrel a kovetkez6 anyagok sziikségesek.

14.2.1.1 Altaldnos anyagok

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 A07

Rogzit6anyag - ajanlott 10% semleges pufferelt formalin

Paraffin gyanta

Szovet feldolgozd és bedgyazo kdzpont

Pozitiv és negativ szovet kontrollok (lasd 14.3 Mindségellendrzés)
Mikrotom

Szarito tlzhely

Gyanta-alapu, vagy vizes alapu rogzit6kozeg

Elektromosan toltott mikroszkdp lemez (pl. Leica BOND Plus targylemezek)
BOND Targylemez cimkék és nyomtatoszalag

Fedélapok

BOND Univerzalis Covertile fed6lapok vagy BOND-PRIME ARC Covertiles feddlapok
BOND-PRIME Suction Cups (BOND-PRIME szivécsészék)

BOND-PRIME Mixing Well Plate (BOND-PRIME kever6cellas lemez)
Megfeleld BOND vagy BOND-PRIME reagens rendszer

BOND Enzim el6kezelési készlet

BOND Dewax Solution vagy BOND-PRIME Dewax Solution

Mosaooldat (BOND Wash Solution 10X Concentrate koncentratumbol készitve) vagy BOND-PRIME Wash Solution
Concentrate

Desztillalt viz

Alkohol (reagens min6sités*)

* A reagens mindsités( alkohol a kdvetkezd dsszetevékkel: Ethanol, nagyobb vagy egyenl6 90% (w/w);
izopropanol, kevesebb mint 5% (w/w); methanol, kevesebb, mint 5% (w/w).

A BOND-PRIME feldolgozé modulra vonatkozdan lasd a kiilon BOND-PRIME felhasznaldi kézikonyvet.
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14.2.1.2 IHC anyagok

A fent szerepld anyagokon kiviil az IHC tesztekhez a kovetkez6k sziikségesek:
» Az elsédleges antitesteknek megfeleld negativ kontroll reagensek (lasd 14.3 Mindségellen6rzés)
» BOND vagy BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 1
» BOND vagy BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 2

» BOND hasznalatra kész els6dleges antitestek, vagy els6dleges antitestek BOND Elsédleges antitest olddszerben
feloldva BOND nyitott tartalyokban, 7 ml vagy 30 ml

» Gyanta-alapu, vagy vizes alapu rogzitékozeg

o Titrdl6 készlet, opcionalis (Idsd 14.2.1.4 Titralo keszlet )

14.2.1.3 ISH anyagok

A fent szerepld anyagokon kiviil az ISH tesztekhez a kovetkez6k sziikségesek:
 |SH szondak
 Anti-fluoreszcens antitest

« ISH specifikus pozitiv és negativ kontroll szondék (Idsd 14.3 Minéségellendrzés)

14.2.1.4 Titralo készlet

BOND A titrélé készletek 10 Ures tartalybdl és 50 betéthdl dlinak (6 ml) és az elsGdleges antitestek koncentraciéjdnak
optimalizalasara hasznalhatok a BOND rendszerben. Az egyes elsddleges antitest koncentraciokbol kisebb mennyiség
elékészithetd és behelyezhetd a betétekbe. Egy tartdly 6sszesen 40 ml reagenshez hasznalhato.

14.2.2  Szovet elOkészités

A BOND rendszerrel végzett immunhisztokémiai és in situ hibridizacios festési szovetekhez a szévetek mennyiségéhez
képest 15-20-szoros, 10 % semleges pufferelt formalin hasznalatat javasoljuk. A rogzités elvégezhetd
szobahémérsékleten (15 -25 °C).

HER?2 teszteléshez lasd az Amerikai Klinikai Onkoldgiai/Amerikai Patoldgiai Tarsasag szovet el6készitési ajanlasait
vagy ellendrizze a helyi irdnyelveket és szabalyozasokat.

A szovetvagas el@segitése és a mikrotdm pengék sériilésének elkeriilése érdekében a szovet feldolgozas el6tt oldja fel a

- 11,12
csontos szoveteket " °.

Az Egyesiilt Allamok 1988-as Klinikai laboratériumi fejlesztési torvénye (CLIA) az 42 CFR 493.1259(b) részben elirja,
hogy 'A laboratériumnak meg kell 6riznie a festett targylemezeket legaldbb tiz évig a vizsgalat idépontjatol szamitva és a
minta blokkokat legaldbb két évig a vizsgalat datumatdl szamitva.' ' Ellendrizze a sajat intézetére érvényes helyi
szabalyozasokat.
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Vdgjon ki és vegyen fel 3 - 5 pm vastag metszeteket t0ltott liveg targylemezekre (bizonyos specifikus szovettipusokndl
mas metszetvastagsag lehet érvényes). A szovet szdritdsdhoz helyezze a jol lecsopogtetett targylemezeket 60 °C (5
°C) hémérséklet( siitébe 10-30 percre, vagy éjszakdra 37 °C fokra. A targylemezek siitheték is a BOND-IIl vagy
BOND-MAX feldolgozé modulokon. A lemezeket siités el6tt alaposan meg kell szaritani. A minta el6készitésre
vonatkozd tovabbi részletekért lasd a 13, 14 és 15 hivatkozdsokat.

Csatolja a cimkéket a minta és kontroll targylemezekhez a 4 Rovid felhasznaloi kézikonyv-ban leirtak szerint. A BOND
rendszer automatikusan elvégzi a gyanta eltavolitasat, ujrahidratalast és epitop lekérést.

14.2.3 A gyanta eltavolitasa és sutes

Az immunhisztokémidhoz a paraffinba dgyazott szovetrészekrék el kell tavolitani a gyantat és a metszetet Ujrahidratalni
kell. ABOND vagy BOND-PRIME Dewax Solution eltdvolitja a paraffint, és Ujrahidratalja a metszeteket. A BOND rendszer
a folyamat automatizélasahoz Dewax protokollokat hasznal.

A BOND-IIl és BOND-MAX feldolgozé modul deparaffindlds el6tt meg is siitheti a szovetet a targylemezre vald jobb
tapadas érdekében. A BOND Bake and Dewax protokollok automatizaljdk a sutési és a gyanta eltavolitasi eljarast.

Felhivjuk figyelmét, hogy a szovethdl levegén szaritva az 0sszes vizet el kell tavolitani, miel6tt a
feldolgozd modulba helyezné siités és deparaffinalas céljabal.

14.2.4  Epitop kinyeres

A szovet formalin rogzitése keresztkotést hoz Iétre a szovet aldehid és amino csoportjai kozott és ezen kotések
kialakuldsa a maszkol6 hatds miatt valtoz6 antigenecitas veszteséghez vezethet. A formalin metilén hidakat alkot,
amelyek modosithatjak az epitdp dltalanos haromdimenzids formajat. Egyes epitépok formalinra érzékenyek és
csokkent immuno-reaktivitdst mutatnak a formalin rogzitése utan, mig masok formalin ellenalloak.

A nukleinsavakat fehérjék veszik korll, ezért a szovetek permeabilizacioja sziikséges ahhoz, hogy a célszekvenciak
hozzaférhetdveé valjanak a szonda szémara.

Az epit6p kinyerés " elérhetd ho ltal indukalt epitop kinyeréssel (HIER), enzim el6kezeléssel vagy a kettd
kombinaciojaval. A HIER az IHC legszélesebb korben hasznalt modszere. A HIER mechanizmusa nem teljesen érthetd.

A feltevés szerint a metszet felhevitése magas hdmeérsékletre egy epitop kinyerési oldatban hidrolizélja a formalin
kotéshen létrejott keresztkotéseket. Ennek eredménye az epitop ujramodositasa, amely ezutan immunohisto-vegyészeti
eljarassal megfesthetd. A HIER fontos tényezdi a hémérséklet, id6 €s a kinyerési oldat pH értéke. A BOND rendszer két
kiilonbozé epitdp kinyerési oldatot hasznal: egy citrat-alapu puffert és egy EDTA-alapu puffert.

Az enzimes elGkezelés proteolitikus enzimeket hasznal a peptid kotések megtorésére az epitdp/célzott nukleinsav
sorozat felfedésére. Az enzim koncentracio és az inkubacios idé a minta rogzitési idejével aranyos és annak
megfelel6en kell optimalizalni. Az enzim el6kezelés csak bizonyos epitdpokhoz megfeleld, de gyakran hasznaljak ISH
protokollokban.
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14.3 Minosegellenorzes

A szovet feldolgozds és miszaki eljarasok kozotti eltérések a felhasznald laboratériumban jelentésen eltéré
eredményeket okozhatnak, ami a kovetkez6 eljarasokon kivil rendszeres bels6 ellenérzéseket is sziikségessé tehet.
Ellenérizze a helyi Utmutatdkat és szabalyozasokat, hasznos lehet emellett a 'CLIA Compliance Handbook: The Essential
Guide for the Clinical Laboratory Second Edition”” (CLIA megfeleléségi kézikonyv: alapvetd Gtmutatd a klinikai
laboratériumokhoz, masodik kiadas) és a javasolt NCCLS IHC ' iranyelvek.

A kontroll mintaknak friss boncoldsi/biopszids/sebészeti mintaknak kell lennitik, rogzitve, feldolgozva
és beagyazva a lehet6 legrovidebb idon belil a paciens mintakkal megegyezé maodon. Az ilyen kontroll

koveti az elemzés 0sszes lépését, a szovet eldkészitéstdl egészen a festésig.

‘ Nyomatékosan ajanljuk, hogy a megfelel6 kontroll szovetet ugyanarra a targylemezre helyezze, mint a
paciens szovetet. Tovabbi részletekért, lasd: 6.2 Munkavégzés a kontrollokkal.
Lasd:
e 14.3.1 Elemzési minta ellenérzés
e 14.3.2 Szovet kontrollok
e 14.3.3 Negativ reagens kontroll IHC-hez

e 14.3.4 Reagens kontrollok ISH-hoz

e 14.3.5 AminGségellendrzés elényei

14.3.17  Elemzési minta ellendrzés

Miel6tt egy antitestet, szondat vagy festési rendszert egy diagnosztikai eljarasban hasznalna, ellenérizze az
antitest/szonda specifikussagat egy sor belsé szoveten tesztelve, amelyek ismert pozitiv €s negativ szoveteket
képviselnek. Lasd a fent meghatdrozott iranyelveket és a CAP 14. tandsitasi program mindségellenérzési ajanlasait
és/vagy az NCCLS UHC iranyelveket ' vagy a helyi szabélyozasokat és iranyelveket. Ismételje meg ezeket a
mindségellendrzési eljarasokat minden uj antitest sorozatnal, vagy valahanyszor valtoznak az elemzési minta
paraméterei. A mindségellendrzés nem végezhetd el megfelel6en egy izoldlt egyedi reagensen, mivel az illesztett
reagenseket a meghatarozott elemzési minta protokollal egyltt az érzekel6rendszer diagnosztikai célokra torténo
hasznalata el6tt tesztelni kell. Az elemzési minta ellenérzéshez megfeleld szovetekhez lasd az egyes elsddleges antitest
csomag betéteket.

A fent emlitett elemzési minta ellen6rzésen kiviil javasoljuk a pozitiv szovet kontrollok festését havonta és
0sszehasonlitdsat a korabbi honapban megfestett ugyanazon kontroll szovettel. A havonta 6sszehasonlitott kontrollok
eléseqitik az elemzési minta stabilitasat, érzékenységét, specifikussagat és ismételhetdségét.

Az 0sszes mindségellendrzési kovetelményt a helyi, allami, €s/vagy szovetségi szabalyozasoknak vagy akkreditacios
eléirasoknak megfelel6en kell elvégezni.
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14.3.2  Szovet kontrollok

14.3.2.1 Pozitiv szovetkontroll

» Jelzia helyesen elékészitett szoveteket és megfelel6 festési modszereket.
» Minden festési mivelet teszt feltételei kozé foglaljon bele egy pozitiv szovet kontrollt.

» Az optimalis mindség ellen6rzéshez és a reagens romlas kisebb mértékeinek érzékeléséhez a gyenge pozitiv
festéssel rendelkezd szovet megfelelébb mint az erés pozitiv festésl szovet .

» Tobbszovetes kontroll targylemez hasznalata, amely erds, kozepes €s gyenge antitest striséggel/nukleinsav
kifejezéssel rendelkezik, széles lefedettséget biztosit.

 Haa pozitiv szovet kontroll nem mutat pozitiv festést, a teszt mintak eredményeit érvénytelennek kell mindsiteni.

» Az optimalis mindség ellenérzéshez nyomatékosan javasoljuk a BOND rendszer futtatasat egy kontroll szovettel
ugyanazon a lemezen, mint a minta szovet.

14.3.2.2 Negativ szovetkontroll

» A pozitiv szovet ellenérzés utani vizsgalat a cél antigén cimkézés specifikussaganak ellendérzésére az elsédleges
antitest IHC-ben vagy célzott nukleinsav a szondaval az ISH-ban, és a specifikus hattérfestés meghatarozasara
(hamis pozitiv festés).

» Alegtobb szovet részben megjelend kiilonboz6 cella tipusok gyakran negativ kontrollt nydjtanak, de a
felhasznaldnak ezt ellendriznie kell.

» Ha a negativ szovet kontrollban specifikus festés torténik, a paciens mintak eredményeit érvénytelennek kell
mindsiteni.

14.3.3  Negativ reagens kontroll IHC-hez

Hasznaljon negativ reagens kontrollt az IHC-hez az elsGdleges antitest helyén minden paciens minta egy részén, a nem
specifikus festés és a specifikus festés jobb meghatarozasa érdekében.

Az ajanlott idedlis kontroll reagens:

a Monoklondlis antitestek esetén haszndljon ugyanolyan izotipussal rendelkezd antitestet, mint amelyeket
a felszinen Usz6 szovet kulturabdl eléallitottak és ugyanolyan médon, mint az elsédleges antitestet, de
olyant, amely nem mutat specifikus reakciot az emberi szovetekre.

Oldja fel ugyanarra az immunoglobulin vagy protein koncentraciora, mint az elsédleges antitestet azonos
olddszerrel (BOND Elsédleges antitest oldészer).

Ha magzati borju szérum marad a tiszta antitestben a feldolgozds utan, az oldott elsddleges antitesttel
azonos fehérje koncentracioval rendelkez6 magzati borju szérum is hasznalhato.

b Policiklondlis antitestek esetén haszndljon egy immunoglobulin részletet (vagy teljes szérumot, ha
megfeleld) normdl vagy nem immun szérumbdl, ugyanazon allati forrashél és ugyanazon fehérje
koncentréciéval mint az elsédleges antitest, azonos olddszerrel (BOND Elsédleges antitest higitd).

BOND 7 felhasznél6i kéziksnyv, 49.7556.514 A7 827
Copyright © 2024 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



14 Areagensek BOND hasznalata

» BOND Az elsédleges antitest higité cnmagaban hasznalhatd az el6z6ekben leirt negativ reagens kontrollok
kevéshé megfeleld alternativajaként.

» Anegativ reagens kontroll inkubdcids idétartamanak meg kell felelnie az elsédleges antitestével.

 Haszndljon egy kiilonallé negativ reagens kontroll lemezt minden alkalmazott kinyerési médszerhez (beleértve a
kinyerés hidnyét) az adott elsédleges antitesthez.

 Hakiilonboz0 antitestek paneljeit hasznalja sorozatos metszeteken, az egy targylemez negativ festési terlilete
negativ/nemspecifikus kotési hattér kontrollként szolgal mas antitestekhez.

» Az endogén enzim tevékenység vagy az enzimek nem specifikus kotésének elkilonitéséhez a specifikus
immunreaktivitastol, fessen meg tovabbi paciens szoveteket kizardlag szubsztrat-kromogénnel vagy enzim
oldattal és szubsztrat-kromogénnel.

» ABOND rendszer eqy alapértelmezett negativ IHC kontroll reagenst tartalmaz, ez a *Negativ', amely barmely IHC
protokoll markerjeként kivalaszthat6. BOND moso folyadékot adagol (lasd 10.5.2 Eset és targylemez
beallitasok).

14.3.4  Reagens kontrollok ISH-hoz

14.3.4.1 Pozitiv reagens kontroll

In situ hibridizaciohoz hasznalja a pozitiv kontroll szondat.

» Aszonda helyett hasznaljon egy részt az 6sszes paciens mintabdl, amellyel informacidt kaphat a nukleinsavak
megdrzésérdl a szovetben, illetve a nukleinsavak hozzaférhetéségérél a szondaban.

» Apozitiv szonda kontroll protokolljanak meg kell felelnie a teszt szondanak.

 Haa pozitiv szovet kontroll nem mutat pozitiv festést, a teszt mintak eredményeit érvénytelennek kell mindsiteni.

14.3.4.2 Negativ reagens kontroll
In situ hibridizaciohoz hasznalja a negativ kontroll szondat.

A negativ szonda kontroll protokolljanak meg kell felelnie a teszt szondanak.

» Hasznaljon a szonda helyett minden paciens minta egy részén, a nem specifikus festés és a specifikus festés
jobb meghatarozasa érdekében.

A negativ reagens kontroll inkubacids idétartamanak meg kell felelnie a szondaénak.

« Hasznaljon egy kiilonallé negativ reagens kontroll lemezt minden alkalmazott kinyerési médszerhez (beleértve a
kinyerés hidnyat) az adott szonddhoz.

« Az endogén enzim tevékenység vagy az enzimek nem specifikus kotésének elkilonitéséhez a specifikus
immunreaktivitastol, fessen meg tovabbi paciens szoveteket kizardlag szubsztrat-kromogénnel vagy enzim
oldattal és szubsztrat-kromogénnel.
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14.3.5 A mindséegellendrzés elonyei

A mindségellendrzés elényeinek 0sszefoglalasat az aldbbi tabldzat tartalmazza.

Pozitiv szovetkontroll: Ellenérzi az elemzés 6sszes A nem specifikus
Akeresett célzott lépeset. hétt,érfe,Stés
antigén/nukleinsav sorozatot Hitelesiti a reagenst és az érzékelese
tartalmazé szovet vagy sejtek (a  alkalmazott festési eljarasokat.

paciens szovetben is lehet).

Az idedlis kontroll enyhén pozitiv

festési szovet, amely leginkdbb

érzékeny az antitest/nukleinsav

lebomlasra.

Negativ szovetkontroll: A nem szandékos antitest kereszt A nem specifikus

s - reakcio érzékelése sejtekre/sejt hattérfestés

Varhatoan negativ szovetek vagy s

. Y L komponensekre [IHC] érzékelése
sejtek (el6fordulhat a paciens

szovetben vagy pozitiv kontroll A nem szandékos szonda kereszt

szOvetben) hibridizécid érzékelése mas

nukleinsav sorozatokkal vagy
sejtekkel/sejt komponensekkel
[ISH]

Beteg szovet A specifikus festés érzékelése A nukleinsav A nem specifikus
meg0rzés/szovet hattérfestés
rogzités és/vagy érzékelése
kinyerés felmérése
[ISH]

14.4 A festés értelmezése

Egy immunhisztokémiai és/vagy in situ hibridizacios eljarasokban tapasztalt, képzett patologusnak fel kell mérnie a
kontrollokat és az eredmények értelmezése el6tt mindsitenie kell a festett terméket.

Az antigén érzékelés specifikussdga és érzékenysége a hasznalt specifikus elsddleges antitesttdl fiigg. A kivant festés
biztositasahoz optimalizalja az 0sszes specifikus antitestet a BOND rendszerben, valtoztatva az inkubalas és/vagy a
specifikus antitest koncentracio idejét. A specifikus antitest optimalizalasanak hianya nem optimalis antigén érzékelést
eredményezhet.

Lasd:
e 14.4.1 Pozitiv szovetkontroll
e 14.4.2 Negativ szovetkontroll
e 14.4.3 Beteg szovet
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14.41  Pozitiv szovetkontroll

Vizsgalja meg el6sz0r a pozitiv szovet kontrollt és bizonyosodjon meg, hogy az 6sszes reagens megfeleléen mdkodik.

DAB-alapu rendszerek hasznalatakor egy barna (3,3’ diaminobenzidin-tetraklorid, DAB) reakciés termék a célsejteken
pozitiv reakciot jelez. PIROS kromogén bazisu rendszerek hasznalatakor a piros reakciotermék jelenléte a célsejteknél
pozitiv reaktivitast jelez. Ha a pozitiv szovet kontroll nem jelez pozitiv festést, a teszt mintak eredményeit
érvénytelennek kell mingsiteni.

14.4.7  Negativ szovetkontroll

A pozitiv szovetkontroll utan vizsgalja meg a negativ szovetkontrollt, ellendrizve a cél antigén/nukleinsav cimkézésének
specificitdasat az elsédleges antitesttel/szondaval.

A specifikus festés hianya a negativ szovet kontrollban megerdsiti az antitest/szonda kereszt reakcio hianyat a
sejtekre/sejt 0sszetevokre.

Ha specifikus festés (hamis pozitiv festés) torténik a negativ kiilsé szovet kontrollban, az eredmények érvénytelennek
mindsithetdk. A nem specifikus festés, ha jelentkezik, altalaban elmosddott jellegl. Az 6sszekotd szovetek elszort
festése is megfigyelhetd a fokozott formalin rogzitéses részekben. A festési eredmények értelmezésére hasznaljon
érintetlen sejteket. A nekrotikus vagy degenerélt sejtek gyakran nem specifikusan festenek.

14.4.3  Beteg szovet

Vizsgalja meg a paciens mintakat az elsédleges antitest/szonda festéssel utolso lépéskeént.

A pozitiv festési intenzitdst a negativ reagens kontroll nem specifikus hattér festésének kornyezetében kell felmérni.
Mint barmely immunhisztokémiai vagy in situ hibridizacids tesztnél, a negativ eredmény azt jelenti, hogy az
antigén/nukleinsav jelenléte nem érzékelhetd, és nem azt, hogy az antigén/nukleinsav nem talalhato meg a vizsgalt
sejtekben vagy szovetben.

Ha sziikséges a hamis negativ reakciok kisz(réséhez hasznaljon egy antitest sorozatot.

14.5 Altaldnos korlatozasok

o Az immunhisztokémiai és in situ hibridizacio tobblépéses diagnosztikai eljarasok, amelyek specialis
képzettséget igényelnek a megfeleld reagensek kivalasztasa, a szovet kivalasztdsa, rogzitése és feldolgozasa, a
targylemez elékészitése és a festési eredmények értelmezése terén.

» Aszovetfestés a szovet festés el6tti kezelésétdl és feldolgozasi modjatol fligg. A nem megfeleld rogzités,
fagyasztds, felengedés, mosas, szaritas, melegités, vagas vagy szennyez6dés mas szovetekkel vagy
folyadékokkal hamis eredményhez, antitest vesztéshez vagy hamis negativ eredményhez vezethet. Az
inkonzisztens eredmények oka a rogzitési és beagyazasi modszerekben, vagy a szovet belsé
rendellenességeiben lehet .

» Atulzott vagy hianyos ellenfestés befolydsolhatja az eredmények helyes értelmezését.
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14 Areagensek BOND hasznalata

» Afestés vagy hianyanak klinikai értelmezését morfoldgiai vizsgalatokkal kell kiegésziteni a megfeleld kontrollok
segitségével és mérlegelni kell a paciens klinikai el6zményeinek és mas diagnosztikai tesztek eredményeinek
fényében.

 Hepatitisz B virussal fert6zott személyektdl szarmazo és B feliileti antigént (HbsAg) tartalmazd szovetek torma
peroxiddzzal torténd festéskor nem specifikus festgdést mutathatnak .

» A nem megfelel6en elvalasztott neoplazmakban eléforduld varatlan negativ reakciok oka az antigén jelentds
csOkkenése vagy vesztesége, vagy az antigén génkodjainak vagy mutdcidinak elvesztése lehet. A varatlan pozitiv
festés daganatokban a morfoldgiailag hasonld normal sejtekben altaldban nem szerepld antigén jelenlétének
eredmeénye, vagy az antigén jelenlétének vagy fennmaradasanak eredménye lehet olyan neoplazmaban amely
egy masik sejtsorhoz kapcsolddd morfoldgiai és immunhisztokémiai jellemzéket fejleszt ki (eltérd
differencidlédas). A daganatok hisztopatolégids osztalyozasa nem egy pontos tudomany és bizonyos
dokumentaciok szerint a vdratlan festés eredete vitathato lehet.

» Areagensek varatlan reakciokat okozhatnak korabban nem tesztelt szovetekben. A varatlan reakciok lehet6sége
akar tesztelt szovetcsoportokban a neoplazmaban vagy mas patologias szovetben jelen |évé antigének/célzott
nukleinsav bioldgiai vdltozatossaga miatt nem zarhato ki teljesen. A varatlan reakciok jelentéséhez lépjen
kapcsolatba a helyi forgalmazojaval vagy a Leica Biosystems regionalis képviseletével.

IHC

» Az ugyanazon allati forrasbdl szarmazé normal vagy nem immun szérum hasznalata masodlagos
antiszérumként a blokkolasi lépésekben hamis negativ vagy hamis pozitiv eredményeket okozhat az autoimmun
vagy természetes antigének jelenléte miatt.

» Hamis pozitiv eredmények jelentkezhetnek az IHC vizsgalatban a fehérjék vagy szubsztrat reakcids anyagok nem
immunolégiai kotése miatt. A hamis eredményeket okozhatja pszeudoperoxidaz tevékenység (C citokroma),
vagy endogén biotin (példaul méjban, mellekben, agyban, vesében) a hasznalt immunfestéstdl figgden '°.

» Az IHC vizsgalatban eléforduld hamis negativ esetek kiilonbozé tényez6kbdl eredhetnek, beleértve a valodi
antigén csokkenést, a daganat ,dedifferencialodasa” soran bekovetkez6 veszteséget vagy szerkezeti valtozast,
vagy a rogzités vagy feldolgozas soran fellép6 valtozasokat. Mint minden immunhisztokémiai tesztnél a negativ
eredmény azt jelenti, hogy az antigént nem észlelték, és nem azt, hogy az antigén nem talalhato a vizsgalt
szovetekben.

ISH

» Az IHS-ben hamis pozitiv eredményeket okozhat a szonda kereszt reaktivitdsa mas nukleinsav sorozatokkal,
illetve a szonda vagy érzékeld reagensek nem specifikus ktése a szévethez vagy a szovet komponenseihez . A
hamis pozitiv festés azonositdsahoz negativ szovet és reagens kontrollokat kell a vizsgalatba foglalni.

o ADNS és RNS a nukledz tevékenység kovetkeztében lebomolhat *'* Ezért fontos a pozitiv kontroll szonda

tesztelése a paciens szovettel a specifikus szonddval parhuzamosan és a paciens szovet vizsgalata a nukleinsav
lebomlas felméréséhez. A nukleinsavak rogzité konzervalasahoz 10% semleges pufferelt formalinba rogzitett
szovet alkalmazésa ajanlott . Mint minden in situ hibridizaciés tesztben, a negativ eredmény azt jelenti, hogy a
nukleinsavat nem érzékelte, és nem azt, hogy a nukleinsav nincs jelen a vizsgalt szovetekben.
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Rendszerkeze
vezérlén)

és (a BOND

15.1 BOND-rendszer kezel0

15.1.1  Attekintés

A BOND-rendszer kezel egy olyan segédprogram, mely a BOND-rendszer dltal hasznalt elsédleges
szoftverszolgaltatasok aktudlis allapotanak egyszer( megtekintését, valamint a szolgaltatasok, példaul a Nyomtatdsi
sorkezel6 kulon-kdlon, illetve egyszerre torténd elinditasat és ledllitasat teszi lehetéve.

megfeleléen makodni.

Azonban eléfordulhat, hogy az ligyféltdmogatas megkéri Ont, hogy a rendszer hibaelharitasi

é FIGYELMEZTETES: Ne 4llitsa le semelyik szolgéltatést, mivel a BOND-rendszer nem fog tovébb
folyamatanak részeként allitson le, majd inditson Ujra egy vagy tobb szolgaltatdst.

A BOND-rendszer kezelé megnyitaséhoz keresse meg a BOND-rendszer kezeld ikont £ a Windows értesitési teriiletén,

majd kattintson az ikonra.
.y 332PM
. = D) 2912020

El6fordulhat, hogy az ikon rejtve marad a nézetben. Ha igy van, akkor kattintson a kisméret( felfelé
mutato nyilra, hogy megjelenitse.

Ha BOND rendszerhiba torténik, akkor egy értesit6 tizenet jelenik meg. Elrejtéséhez kattintson az tzenetre.

A BOND-rendszer kezel@ ablakdnak elrejtéséhez kattintson Ujra a Windows értesitési teriiletén lévé ikonra.

BOND 7 felhasznéloi kézikinyv, 49.7556.514 A7 333

Copyright © 2024 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd



15 Rendszerkezelés (a BOND vezérlon)

15.1.2 A BOND-rendszer kezel¢ ablaka

Abra 15-1: A BOND-rendszer kezel6 ablaka

v/ BOND-rendszer kezel6
Leica BOND Instrument Contral Telepitve v .
Leica BOND Batch Management Telepitve v .
Leica DHCP Server Telepitve v (|
Leica BOND Print Management Telepitve v -
Leica BOND Heartbeat Service Telepitve v .
Print Spooler Telepitve v -
PostgreSQL - PostgreSQL Server 13 Telepitve v D
PostgreSQL Agent - BOND Telepitve v .
Warld Wide Web Publishing Service Telepitve v D
B Gsszeselind. [ Osszes leall

@ Ha BOND rendszerhiba térténik, akkor a BOND rendszer kezel8 ikon £ frissiil, és kijelzi a felmeriilt
hiba tipusat:

* £ eqyvagy tobb szolgéltatds leallt (" a BOND-rendszer kezel6 képerny6 bal felsé részén is megjelenik)

* Jg nem lehet csatlakozni a BOND-rendszerhez (9 a BOND-rendszer kezel képernyd bal
Egy BOND-ADVANCE telepités sordn ez legvaldszintibben azt jelenti, hogy:
o Avezérld le lett kapcsolva, vagy
o Atermindl hal6zata le lett valasztva, vagy
» Aterminal haldzati kapcsoldja le lett kapcsolva.

* £ ABOND-rendszer kezelé nem &ll rendelkezésre (e a BOND-rendszer kezel6 képernyd bal felsé részén is
megjelenik)
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15 Rendszerkezelés (a BOND vezérlon)

15.1.3 A szolgaltatasok leallitasa

Egy adott szolgaltatas ledllitasahoz kattintson a szolgaltatas neve mellett jobb szélen Iéve piros leallitogombra. Vagy az
0sszes szolgaltatés egyszerre torténd leallitasahoz kattintson az Osszes ledllitdsa gombra a szolgéltatésok listéja alatt.

Egy felugro pérbeszédpanel jelenik meg, és arra kéri Ont, hogy erésitse meg, hogy le szeretné &llitani a szolgéltatasokat.
A folytatashoz kattintson az Igen lehetGségre, vagy az elvetéshez a Nem lehetdségre.

Abra 15-2: Megerésités sziikséges parbeszédpanel

Megerdsités szikséges

y 1 A szalg, 12all, miatt a BOND nem fog megf. makadni.
' Kivanja folytatni?

Igen MNem

Bizonyos szolgéltatdsok nem allithatok le (a PostgresSQL - PostgresSQL szerver és webes kozzétételi
szolgaltatds), mivel a BOND-rendszer kezelé mikodéséhez sziikség van rajuk. A leallitogombjuk ezért
le van tiltva.

15.1.4 A szolgaltatasok elinditasa

Alegtobb esetben, ha egy szolgaltatas le lett allitva, akkor a BOND-rendszer par percen belil
automatikusan Ujrainditja a szolgaltatast.

Ha a BOND-rendszer nem a vart médon mukadik, és On felfedezi, hogy egy vagy tobb szolgaltatés le lett &llitva, akkor a
BOND-rendszer kezel6 segitségével elindithatja a ledllitott szolgdltatas(oka)t.

Egy adott szolgaltatas elinditasahoz kattintson a szolgaltatas neve mellett jobb szélen lévé zold inditégombra. Vagy az
o0sszes szolgaltatas egyszerre torténd elinditasahoz kattintson az Osszes elinditdsa gombra a szolgaltatasok listaja
alatt.
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15 Rendszerkezelés (a BOND vezérlon)

Abra 15-3: A BOND-rendszer kezel6 figyelmeztetd haromszoge (a Nyomtatasi sorkezel szolgaltatas lett ledllitva)

» BOND-rendszer kezelo
Leica BOND Instrument Control Telepitve v .
Leica BOND Batch Management Telepitve v .
Leica DHCP Server Telepitve v .
Leica BOND Print Management Telepitve v .
Leica BOMD Heartbeat Service Telepitve v .
Print Spooler Telepitve a .
PostgreSQL - PostgreSQL Server 13 Telepitve v .
PostgreSQL Agent - BOND Telepitve v .
World Wide Web Publishing Service Telepitve v .
B Gsszesclind. [ Osszesledll
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15 Rendszerkezelés (a BOND vezérlon)

15.2 Merevlemez-tartalékterulet

Minden BOND vezérl§ és terminal rendelkezik merevlemez-tartalékterilettel, hogy merevlemezhiba esetén megvédje a
BOND-rendszert. Ez a védérendszer folyamatosan monitorozza a rendszer merevlemezeit, és egy a Windows értesitési
tertletén Iéve ikon mutatja a pillanatnyi allapotukat.

/. Normalis - a merevlemezek megfeleléen mikodnek.

Figyelmeztetés - probléma van a rendszer merevlemezeivel. Lépjen kapcsolatba az
tigyf.szolg.

Hiba - az egyik merevlemeznél hiba lépett fel. Lépjen kapcsolatba az tgyf.szolg.

Foglalt - ez a jelzés akkor jelenhet meg, ha a merevlemezek ellendrizve lettek, példaul egy
nem vart ledllitds utan. A vezérl6 vagy a terminallassan tovabb futhat az ellenérzés alatt,
amely rendszerint 2-3 dra alatt fejez6dik be. Eléfordulhat, hogy a BOND-rendszer nem lesz
hasznalhatd ezalatt az id6 alatt.

5 &5 A

Az ellendrzést kovetéen az ikonnak vissza kell térnie normal dllapotaba, és a merevlemez a
szokdsos mUkodéssel fut tovabb. Azonban ha az ikon figyelmeztetést vagy hibaallapotot
jelez, akkor Iépjen kapcsolatba az Ugyféltamogatéssal.

A szolgdltatds nem mikddik - a merevlemez védelmét monitorozd szoftverszolgaltatds nem
mukaodik. Az ikon eredetileg ezt az allapotot mutatja, amikor a vezérl§ vagy a terminal elindul.
Lépjen kapcsolatba az Ugyféltdmogatassal, ha az ikon pér perc elteltével sem a normél
allapotot jelzi ki.

=7
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17 A BOND-ADVANCE rendszer ujrainditasa

 egy tervezett dramsziinetre készil.

Ezt az eljarast csak akkor végezze, ha:
* erre a Leica Biosystems ligyféltdamogatdsa utasitotta, vagy

Ateljes BOND rendszer ujrainditasahoz hasznalja a kovetkez6 maodszert:

W N

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 A07

Gy6z6djon meg arrdl, hogy az 6sszes feldolgozé modul tétlen (azaz egyetlen targylemeztalca sincs reteszelve).
Kapcsolja ki az 6sszes feldolgozd modult.

Kapcsolja ki az 0sszes terminalt (kattintson az Indité > Kikapcsolds gombra).

Kapcsolja ki a masodlagos vezérlét (ha van) roviden megnyomva a bekapcsold gombot (lasd az aldbbi példat).
Kapcsolja ki az els6dleges vezérlét roviden megnyomva a bekapcsold gombot (Idsd Abra 16-1).

A bekapcsold gomb elhelyezkedhet a vezérl6 levehetd eltlsé burkolata mogott, amely zarva
lehet. Ebben az esetben elészor el kell kérnie a kulcsot a kijelolt kulcs felel6stdl.

Figyelje a képerny6t kikapcsolds kozben mivel eléfordulhat, hogy a bekapcsold gombot méasodszor is le kell
nyomnia, ha a kikapcsolasi folyamat a Windows bejelentkezési képerny6nél megall. Ebben az esetben varjon 90
masodpercet, majd roviden nyomja meg Ujra a bekapcsold gombot.

lenyomva 2 masodpercnél hosszabb ideig, mert ez teljes visszaallitast okozhat és azonnal
kikapcsolhatja a vezérl6t. A vezérl6 kikapcsoldsa korllbelil 45 masodpercet vesz igénybe (a

. Amikor Ujra megnyomija a bekapcsold gombot, a vezérl6 elkezdi a kikapcsoldst. Ne tartsa
kikapcsolas gomb fénye kikapcsol).

Varjon 2 percet, majd kapcsolja be az elsédleges vezérl6t.

Ha megjelenik az 'Eseménykovetd kikapcsolasa' ablak, zarja be a Mégse gombra kattintva, vagy lenyomva az
<Esc> gombot.
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16 BOND-ADVANCE hasznalata

7 Varjon 30 masodpercet, majd kapcsolja be a masodlagos vezérlét (ha van).
8 A vezerl6k teljes ujrainditdsa utan kapcsolja be az 0sszes terminalt.
9 Kapcsolja ki az 0sszes feldolgozé modult.

10 Jelentkezzen be a termindlokra.

Abra 16-1: A bekapcsolds gomb helye a vezérlé eliilsé paneljén (eltavolitott burkolattal)

Jelmagyardzat

1 Bekapcsolas gomb

16.2 Valtas masodlagos vezerlore

(tartalék) vezérlot. Ezt az eljarast csak akkor végezze, ha:

. Ez az utmutatas csak a BOND-ADVANCE rendszerekre vonatkozik, amelyek tartalmaznak masodlagos
* erre a Leica Biosystems ligyféltdmogatdsa utasitotta, vagy

 azelsddleges vezérl6 nem mukodik.

A masodlagos vezérl§ ekkor onallo modban mikaodik, és a rendszer nem rendelkezik tartalék kapacitassal. Az eljaras
befejezése utan azonban a BOND rendszer normal modon folytatja a feldolgozast.

valtds kozben kiildott LIS lzenetek elveszhetnek. Ezért a sikeres valtas utan ellenérizze a hidnyzo
targylemezeket. Ha van hianyzo targylemez, kiildje Ujra a targylemez adatokat a LIS-ben vagy

. Az atkapcsoldsi folyamat soran az utdbbi 5 perc feldolgozasanak adatai elveszhetnek. Ugyanakkor, a
manudlisan hozza létre a hidnyzd targylemezeket a BOND-ban.
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1 Zarja be az 0sszes futo klinikai és adminisztracios fellletet az 0sszes BOND-ADVANCE terminalon.

2 Valassza le a terminal haldzati kabelét a T1 vagy T2 portrol az elsédleges vezérl6n, majd csatlakoztassa Ujra a
kabelt ugyanahhoz a porthoz a mésodlagos vezérlon.

Lasd Abra 16-2.

Abra 16-2: Vezérl6 terminal portok

3 Valassza le a feldolgozd modul haldzati kabelét az 11 vagy 12 portrdl az elsddleges vezérlén, majd csatlakoztassa
Ujra a kabelt ugyanahhoz a porthoz a masodlagos vezérlén.

Lasd Abra 16-3.
Abra 16-3: Vezérl6 feldolgozé modul portok
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4 Vélassza le a Bridge haldzati kabelt a B1 vagy B2 portrdl az elsddleges vezérlén.
Lasd Abra 16-4.
Abra 16-4: Vezérlé Bridge portok

" -
‘ rri

5 Ha van Ethernet kébel (az opcionalis BOND RemoteCare csatlakozéshoz) a Gb(1) vagy Gb(2) portban az
elsédleges vezérldn, valassza le, majd csatlakoztassa Ujra ugyanazt a kabelt a masodlagos vezérlén.

Lésd Abra 16-5.
Abra 16-5: A LIS-hez hasznélt Ethernet portok
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16 BOND-ADVANCE hasznalata

A BOND-ADVANCE rendszer érzékeli, hogy csatlakoztatta a haldzati kabeleket a masodlagos vezérléhoz, és
megjeleniti a megerdsit6 ablakot az 6sszes terminalon.

Lasd Abra 16-6.

Abra 16-6: Parbeszédablak - mésodlagos (tartalék) vezérlé csatlakoztatva

A masodlagos (biztonsagi) vezérlo csatlakoztatva van

A rendszer azt észlelte, hogy a BOND-ADVANCE terminglok most mar
2 masodlagos (biztonsdgi) vezérldhoz csatlakoznak.

Ha probléma meril fal az elsddleges vezéridvel, és a miveletet a
masodlagos vezérldvel, kilonalld vezérldkeént szeretné folytatni,
akkor adiz meg 2 felhaszndldnevét és jelszavat, majd kattintson az
0K lehetiiségre a folytatdshoz. Ez a mivelet nem fordithatd vissza
agy Leica meghatalmazott helyszini Bmogatdsa nélkal,

Ha folyt. szerstné, lépjen kapcs. az Uayf.szola.-tal, hogy megszery, a
lecsatl, vezérld iav. A Leica szervizmeghatalmazottnak kel
meqgjavitania vagy kicserélnie a lecsatlakoztatott vezerat,

Felh.név: |testuser

Jelszo: I ssssssssense

‘ . Az atvaltas a Leica Biosystems képvisel6jének helyszini tdmogatasa nélkiil nem fordithato
vissza.

6 Az atvaltas folytatdsanak megerdsitéséhez:
a Adja meg a felnasznalonevet és jelszot a megfelelé mezdkben.

b A meger@sitéshez kattintson az OK gombra.

Ha egy masik felhasznélo tovabb folytatna az atvaltast miel6tt On folytatnd, a fenti
parbeszédablak eltdinik.

7 Az atvéltas megerdsitése utan kapcsolja ki az elsédleges vezérl6t.

8 Vérjon, amig a rendszer tajékoztatja az 6néllo modra torténd atallas sikerességérdl (lasd Abra 16-7), majd inditsa
Ujra a klinikai fellletet és jelentkezzen be a rendszerbe a megszokott madon.

Abra 16-7: Parbeszédablak - sikeres atéllas 6nalld médra
Sikeriilt a kilonallova atalakitas

Ha meég nem tette, csatlakoztassa a milszer halozati kabelat a masodlagos (mar kildnalla)
vezérld I1 vagy I2? csatlakozdiahoz.

Azonnal el kell végeznie az adatbdzis manudlis biztonsagl mentését.

BOND 7 felhasznéloi kézikinyv, 49.7556.514 A7 342
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16 BOND-ADVANCE hasznalata

9 Azonnal nyissa meg az adminisztracios felliletet és végezzen manudlis adatbazis mentést. Lasd
10.5.1 Laboratdrium beallitasok.

Miutdn a mdsodlagos vezérlére vald atvaltas befejez6dott, az 6sszes targylemez és késziilék allapotanak
automatikusan frissiilnie kell a legujabb rendszer éllapotra. Azonban ha barmely futas befejezédott, mikozben a
feldolgozd modulok le voltak valasztva a vezérl6rdl, a futas allapota tovabbra is Folyamatban értékd marad.
Ebben az esetben ki kell oldania az érintett targylemez tartdt a targylemez fest6 egység allapotanak
frissitéséhez.

A levélasztott vezérld szervizeléséhez Iépjen kapcsolatba az Ugyfél tamogatdssal. A levalasztott
vezérl6 javitasat vagy cseréjét csak Leica Biosystems szerviz képvisel6 végezheti.

BOND 7 felhasznéloi kézikinyv, 49.7556.514 A7 343
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17.

Targylemezcimke-nyomtato
cseréje

1 Cognitive Cxi nyomtato cseréje az Egyuleses
rendszeren

Alkalmazza az alabbi eljarast a Cognitive nyomtato uj Cognitive nyomtatora torténo cseréjéhez.

W N

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 A07

Kapcsolja le a tapkapcsol6t a régi nyomtato oldalan.
Csatlakoztassa le az USB-kabelt és a tapkabelt a régi nyomtatd hatoldalarol.
Csatlakoztassa az USB-kabelt és a tapkabelt az uj nyomtatohoz.

Kapcsolja be a tapkapcsoldt az Uj nyomtatd oldalan.

A BOND-vezérl6 képernyéje egy lizenetet jelenit meg az asztal (jobb alsd) értesitési teriiletén arrél, hogy a
nyomtatot észlelte.

Navigaljon ide: Windows Indité gomb/menii > Eszkozok és nyomtatdk, és keresse ki az Ujonnan hozzaadott
nyomtatot.

Kattintson jobb egérgombbal erre a nyomtatora, és valassza ki a Tulajdonsagok meniipontot, majd készitsen
masolatot a nyomtatd nevérdl.

Nyissa meg az adminisztracios felliletet, a Hardver konfiguracids képerny6t és rajta a Targylemez cimkézg filet,
az itt leirtak szerint: 10.6.3 Targylemez cimkézok. Valassza ki a lecserélt régi nyomtatot.

lllessze be (a meglévé nevet feliilirva) a Nyomtatd neve mezébe, példaul igy: ,Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT (1.
masolat)”.

Kattintson a Mentés lehet6ségre.

Nyomtasson ki egy tesztcimkét, hogy ellendrizze a nyomtato mikodését.

344
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17 Targylemezcimke-nyomtato cseréje

17.2 Cognitive Cxi nyomtato cseréje a
BOND-ADVANCE rendszeren

Az Uj nyomtato statikus IP-cimét ugyanarra az értékre kell beallitani, mint ami a régi nyomtatoé volt, miel6tt a
BOND-ADVANCE rendszerhez csatlakoztatna az uj nyomtatot.

A nyomtatokhoz rendelt IP-cimek 192.168.5.101-t61 kezdédnek. Kizardlag az utolso szamjegy kilonbozik az egyes
nyomtatoknal. Példaul a 2-es nyomtatd IP-cime 192.168.5.102.

Az alabbi eljarasok azt ismertetik, hogyan lehet kideriteni a régi nyomtato statikus IP-cimét, és hogyan allithatd be
ugyanez az érték az uj nyomtaton.

Cognitive nyomtato el6lapja

Abra 17-1 a Cognitive Cxi nyomtatd billenty(izetét és LCD-kijelz6jét mutatja.

Abra 17-1: A Cognitive Cxi nyomtatd billentydzete és LCD-kijelz6je

[ CO'GNITIV:E-"@

) PowER
C reapy

e=ep

A régi nyomtato IP-cimének leolvasasa

Végezze el a régi nyomtaton az aldbbi eljdrast, hogy kideritse az Uj nyomtatonal hasznalandd IP-cimet:
Ha béarmilyen okbdl nem hasznalhat6 a régi nyomtatd kijelz6je, akkor alkalmazza a(z) A nyomtato IP-
cimének megkeresése eljarast az IP-cim vezérl6rol torténd leolvasasahoz.

1 Nyomja meg ezt: .

A képernydn megjelenik a Fémeni: Nyelvek menii felirat.

2 Nyomja meg ezt: P Nyomtatdbedllitdsok lehet6ség megjelenitéséhez.
3 Nyomja meg ezt: W a Nyomtatdbeallitdsok: Kommunikdciés menii lehet6ség megjelenitéséhez.

4 Nyomja meg ezt: ¥ a Kommunikaciés mend: [d6tullépés megjelenitéséhez.

5 Nyomja meg ezt: W ciszcr, a2 Ethernet megjelenitéséhez.

BOND 7 felhasznéloi kézikinyv, 49.7556.514 A7 345
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17 Targylemezcimke-nyomtato cseréje

6 Nyomja meg ezt .
A képerny6n az Ethernet - DHCP lehetéség jelenik meg
7 Nyomja meg ezt: .

A képernyén a DHCP kikapcsolva lehetdség jelenik meg. (Ha a DHCP Be lehet6ség jelenne meg, akkor nyomja
meg ezt: -, Gk modositdséhoz.)

8 Nyomja meg ezt: .
A képernydn az alabbi Uizenet jelenik meg: Az érték be lett allitva.

9 Nyomja meg ezt: W@ ; Statikus IP-cim bedllitdsa lehetdség megjelenitéséhez.

10 Nyomja meg ezt: W az aktudlis bedllitas megjelenitéséhez.
11 Jegyezze fel a statikus IP-cimet.

12 Kapcsolja le ennek a nyomtatonak az aramellatasat, és valassza le az elektromos és a szamitastechnikai
halozatrol.

A nyomtato IP-cimének beallitasa

Hajtsa végre az alabbi eljarast az Uj nyomtatdn a megfeleld statikus IP-cim bedllitdsahoz.

ﬁ VIGYAZAT: Ne csatlakoztassa az Uj nyomtatot a BOND-hél6zathoz, amig végre nem hajtotta az alabbi
eljdrast.

1 Csatlakoztassa az Uj nyomtatot az elektromos haldzathoz, és kapcsolja be a tapkapcsoldt a nyomtato oldalan.

2 Nyomja meg ezt: .
A képernydn megjelenik a Fémenii: Nyelvek menii felirat.

3 Nyomja meg ezt: e, Nyomtatdbedllitdsok lehetdség megjelenitéséhez.
4 Nyomja meg ezt: W8 a Nyomtatébedllitdsok: Kommunikécids menii lehet6ség megjelenitéséhez.

5 Nyomja meg ezt: W a Kommunikaciés menii: Id6tullépés megjelenitéséhez.

6 Nyomja meg ezt: o kétszer, az Ethernet megjelenitéséhez.

7 Nyomja meg ezt: .
A képernydn az Ethernet - DHCP felirat jelenik meg.

8 Nyomja meg ezt: .

A képerny6n a DHCP kikapcsolva lehet6ség jelenik meg. (Ha a DHCP Be lehet6ség jelenne meg, akkor nyomja
meg ezt: W az érték médositasahoz.)

BOND 7 felhasznal6i kézikonyv, 49.7556.514 A7 346
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17 Targylemezcimke-nyomtato cseréje

9 Nyomja meg ezt .
A képerny6n az alabbi tizenet jelenik meg: Az érték be lett allitva.

10 Nyomja meg ezt: W@ ;; Statikus IP-cim bedllitasa lehet6ség megjelenitéséhez.

11 Nyomja meg ezt: W az aktualis bedllitas megjelenitéséhez.

12 Adja meg a régi nyomtatorol lejegyzett IP-cimet. A kurzor balra és jobbra torténé mozgatasahoz hasznalja a bal
és jobb gombokat, majd a fel és le gombokkal modositsa az értéket.

13 Nyomja meg ezt .

A képerny6n az alabbi tizenet jelenik meg: Az érték be lett allitva.

14 Nyomja meg egymas utan tobbszor ezt: . hogy visszatérjen a f6 - COGNITIVE - képernydre.
15 Allitsa KIKAPCSOLT 4llasba a tapkapcsoldt a nyomtatd oldalén. Majd kapcsolja vissza BEKAPCSOLT &llésba.

16 Csatlakoztassa az Ethernet kabelt az Uj nyomtatéhoz, hogy csatlakozni tudjon a BONDhal6zathoz.
Abra 17-2: Ethernet-csatlakozd

E.

17 Nyissa meg az adminisztracios felliletet, és nyomtasson ki egy tesztcimkeét.

A nyomtato IP-cimének megkeresése

Ha nem lehet leolvasni az IP-cimet a régi nyomtaton, akkor alkalmazza az alabbi eljarast az uj nyomtato IP-cimének
meghatarozasahoz.

1 Jelentkezzen be a BOND-ADVANCE vezérl6be BOND Dashboard-ként.
2 Nyomja meg a Windows Logo billentyit = + M billenty(t az iranyitépult-képernyé kis méret(re alakitasahoz.

3 A Windows tdlcdn kattintson az Inditd gombra, és valassza az Eszkozok és nyomtatok lehet6séget.

BOND 7 felhasznéloi kézikinyv, 49.7556.514 A7 347
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17 Targylemezcimke-nyomtato cseréje

4 Kattintson a jobb egérgombbal a megfelelé Cognitive nyomtatd ikonjdra, és valassza a Nyomtatdtulajdonségok
meniipontot a felugré mentibél, ahogy itt l4thato: Abra 17-3.

Abra 17-3: Nyomtat6 tulajdonsagok kivélasztasa

Aktuilis nyomtataisi feladatok megtekintése
Bedllitds alapértelmezett nyomtatéként
Nyomtatasi beallitasok

Q/ | Nyomtats tulajdonsagai

a Parancsikon létrehozasa

Caognitive Printer
Pod 1

& Eczkoz eltavolitisa
Hibaelharitas

Tulajdonsdgok

A rendszer megjeleniti a Tulajdonsagok parbeszédpanelt.
5 Valassza a Csatlakozdk fllet.

Abra 17-4: Nyomtatétulajdonsagok - Csatlakozok fiil

E@ Cognitive Printer Pod 1 tulajdonsagai *

Printer Settings ~ Stocks Language  Barcode Fonts  Command Fonts  About
Altaldnos Megosztas Portok Specialis Szinkezelés Biztonsag

.:?’;_, Cognitive Printer Pod 1

Myomtatas a kdvetkezd port(ok)ra. A dokumentumok az elsé szabad
portra lesznek nyomtatva.

Port Leirds MNyomtaté &

[ comz: Soros port

[ comz: Soros port

[ com: Soros port

[] coms: Soros port

192.168.5.101 Szabvanyos TCP/IP-port  Cognitive Printer Pod 1

| FILE: Nyomtatas fajlba -

< >
Port hozzdadasa... Port tarlése Port beallitasa...

Keétiranyd kormmunikacio tamogatasa

I Nyomtatok készletezésének engedélyezése

Mégse Alkalmaz Siigs

6 Jegyezze fel a Port oszlopban a kivalasztott nyomtatéra vonatkozé IP-cimet. (El6fordulhat, hogy ki kell
szélesitenie a Port oszlopot, elhlzva az oszlop szélét.)

7 Kattintson a Mégse lehet6ségre, a parbeszédpanel bezaraséhoz.
8 Zarja be az Eszkozok és nyomtatdk ablakot.
9 Nyomja meg az Alt+Tab billentylkombinaciot a BOND Dashboard megjelenitéséhez.

10 Haszndlja a 6. Iépésben feljegyzett IP-cimet az itt taldlhatd eljaras végrehajtasahoz: A nyomtato IP-cimének
bedllitasa.
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17 Targylemezcimke-nyomtato cseréje

17.

3 Zebra nyomtato cseréje Cognitive Cxi
nyomtatora az Egyuleses rendszeren

Alkalmazza az alabbi eljarast a Zebra TLP 3842 vagy GX430t nyomtat6 Cognitive Cxi nyomtatora torténd cseréjéhez.

Ha a Zebra nyomtatot ,parhuzamos” kabellel csatlakoztatta, akkor levalaszthatja a BOND-vezérl6rél.
USB-kabel sziikséges a Cognitive nyomtatd BOND-vezérl6hoz torténd csatlakoztatdsahoz.

10
1
12

13
14
19
16
17

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 A07

Kapcsolja le a tdpkapcsolot a Zebra nyomtato hatoldalan.

Csatlakoztassa le a parhuzamos, vagy az USB-kabelt és a tapkabelt a nyomtatd hatoldalarol.
Valassza le a Zebra nyomtatd tapkabelét az elektromos haldzatrol.

Csatlakoztassa a Cognitive nyomtato tapkabelét az elektromos haldzathoz.

Csatlakoztassa az USB-kabelt és a tapkabelt a Cognitive nyomtatohoz.

Kapcsolja be a tdpkapcsolot a nyomtato oldalan.

A BOND-vezérlé képernyGje egy lizenetet jelenit meg az asztal (jobb also) értesitési teriiletén arrol, hogy a
nyomtatot észlelte.

A Windows talcan kattintson az Inditéd gombra, és valassza az Eszkdzok és nyomtatok lehetdséget.
Erdsitse meg, hogy a nyomtato ,Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT" nyomtatonéven megjelent.
Jelentkezzen be BOND-rendszergazda tgyfélként.
Nyissa meg a Hardver képernyén a Targylemezcimkézok fllet.
Kattintson a Nyomtatd hozzdaddsa lehet6ségre (a képernyé bal alsé sarkaban).
A képerny6n |évé jobb oldali panelen adja meg a kovetkezdket:
» Megjelenitési név: hasznalja a nyomtatd nevét: Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT
» Nyomtat neve: Ujra ugyanaz a név
» Gazda neve: ezt a mez0t hagyja Uresen.
» Nyomtatd tipusa: valassza ki a nyomtato tipusat: Cognitive Cxi
Kattintson a Mentés lehet6ségre.
Kattintson a jobb egérgombbal a listaban a Zebra nyomtatora.
Vélassza a Torlés menipontot a felugré menuben.
A rendszer az alabbi lizenetet jeleniti meg: ,Biztosan torolni szeretné a nyomtatot?”

Kattintson az Igen lehetGségre.

349
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8 Specifikaciok

Ez a szakasz nem vonatkozik a BOND-PRIME feldolgozé modulra. Olvassa el a kiilon BOND-PRIME
felhasznaloi kézikonyvet.

» 18.1 Arendszer specifikacioi

» 18.2 Fizikai specifikaciok

» 18.3 Elektromos energia és UPS kovetelmények

e 18.4 Kornyezeti specifikaciok
» 18.5 M(ikodési specifikaciok
» 18.6 Mikroszkop targylemezek

e 18.7 Szallitas és tarolas

18.1 Arendszer specifikacioi

Halozati csatlakozasi kovetelmények

BOND-III és BOND-MAX feldolgozdsok
maximalis szama

Halozati kabelek

Ethernet kapcsoldval kapcsolatos
kovetelmények:

Egylléses eszkoz

BOND-ADVANCE

Eszkozspecifikaciok

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 AQ7
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Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T

5 (tobb feldolgozas modul Ethernet kapcsolét igényel)

CAT5e vagy CAT6 arnyékolt kabelek, RJ-45 csatlakozdkkal
Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T

8 portos Ethernet kapcsold
(legfeljebb 5 feldolgozd egységet tdmogat)

8 vagy 16 portos Ethernet kapcsoldk (0sszekapcsolhatdk
legfeljebb 30 feldolgozd egység tdmogatdséhoz)

A BOND vezérlék és terminalok szallitoja kotelez6en a Leica
Biosystems
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18 Specifikéciok

18.2 Fizikai specifikaciok
| BoNDW | BONDMAX |

Méretek Sz -790 mm Sz =760 mm
M -1378 mm M -703 mm
Mé - 826 mm Mé - 800 mm
Suly (széraz) 238 kg 120 kg
Térkoz kovetelmények 600 mm felette
0 mm balra
150 mm jobbra

0 mm hatul, azonban a felhasznaloknak képesnek kell lenniiik
kihuzni a tapkabelt a feldolgozé modul mozgatasa nélkiil.

Maximalis tavolsag a kiils6 olddszer ~ 1 méter
hulladéktartdlyhoz (BOND-MAX csak)

18.3 Elektromos energia és UPS kovetelmeények
| BN | BOND-MAX

Uzemi fesziiltség 103,4V és127,2 V kozott (110 V és 120 V kozotti névleges

(régebbi tipusu tdpegységgel rendelkezé fesziiltseghez)

feldolgozd modulokhoz, ahol egy ventilator vagy

van a hatso burkolatban) 206,8 V/ és 254V kizott (220 V és 240 V koztti névleges

fesziiltséghez)

Uzemi fesziiltség 90 V és 264 V kozott (100 V és 240 V kozotti névleges

(Ujabb tipusu tapegységgel rendelkezé fesziiltséghez)

feldolgozé modulokhoz, ahol két ventilator van
a hétso burkolatban)

Haldzati frekvencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Energiafogyasztas 1200 VA 1000 VA

BOND 7 felhasznéloi kézikinyv, 49.7556.514 A7 31
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18 Specifikéciok

18.4 Kornyezeti specifikaciok
| BONDW | BONDMAX |

Maximalis Gzemi hdmérséklet
Minimalis Uzemi hdmérséklet

A festési teljesitmény kovetelményeinek
megfelel6 hdmérséklet

Uzemi pératartalom (nem kondenzal¢do)
Maximalis Uzemi magassag

Hangnyomdsszint kimenet (1 m-en)

Maximalis flitéenergia kiment

35°C 35°C

5°C 5°C
18-26°C 18-26°C
30-80% RH 30-80% RH

0- 1600 m tengerszint felett
< 85 dBA maximum
< 65 dBA normal mikodés

1200 VA 1000 VA

18.5 Mdkodesi specifikaciok

Targylemez kapacitas

Reagens tartdly kapacitasa

Reagens tartdly kihasznalatlan térfogat
Reagens tartdly tartalék térfogat
Titralasi tartaly kapacitdsa

Titralasi tartaly kihasznalatlan térfogat
Titralasi tartaly tartalék térfogat
Reagens tartalyok szama

Oldészer reagens tartaly kapacitdsa
Veszélyeshulladék-tartaly kapacitasa
Standard hulladéktartaly kapacitdsa
Kils6 oldoszer hulladéktartaly kapacitasa

Kémiai kompatibilitas

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 AQ7
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30 egyidejlleg.

A kész talcdk (10 targylemez) folyamatosan cserélheték.

7 mlés 30 ml 7 ml és 30 ml
555l (7 ml) és 1618 pl (30 ml)

280 pl (7 ml) és 280 pl (30 ml)

6 ml 6 ml

300 pl 300 pl
280 ul 280 pl

36 36
21vagy 5| 11vagy 21
51 21

2x5]1 ~

~ 91

Minden BOND reagens
70%-0s alkoholos oldat (tisztitasi célokra)

< 85 dBA maximum

0- 1600 m tengerszint felett

< 65 dBA normal m(kodés
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18 Specifikéciok

Hémérséklet kijelzése Alapértelmezett értékek (ezeket a képvisel6 maodosithatja):
Meleg: 35 °C, Forrd: 80 °C

Maximalis megengedett nyomas gaz- és 1,0 bar 2,5 bar
folyadékcsatlakozasoknal

Elettartam 7 év 7 év

BOND kiberbiztonsagi tanusitvany lejarata 10 év 10 év

18.6  Mikroszkop targylemezek

Méretek Szélesséq: 24,64-26,0 mm
Hossz: 74,9-76,0 mm
Vastagsdg: 0,8-1,3 mm
Cimketertilet Szélesség: 24,64-26,0 mm
Hossz: 16,9-21,0 mm
Anyag Uveg, IS0 8037/1

Hasznalhato terllet Ldsd az alabbi dbrakat. A kiosztott térfogat a valaszthato beallitasokra
vonatkozik a targylemezeknek a BOND szoftver segitségével vald
bedllitdsakor (lasd 6.3 Munkavégzés esetekkel)

Abra 18-1: A térgylemezek hasznalhatd teriilete a BOND feldolgozé moduloknél

BOND-III ~

BOND-MAX ~

B

BOND 7 felhasznél6i kéziksnyv, 49.7556.514 A7 353
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18 Specifikéciok

18.7 Szallitas es tarolas

Téarolasi hémérséklet -20 és +55 °C kozott

Térolési paratartalom (nem <80%RH
kondenzalédo)
Szallitasi modok Kozuti, légi és tengeri szallitas kompatibilis.

Kérjik, vegye figyelembe, hogy a fenti informéaciok kizarélag csomagolt feldolgozd modulokra vonatkoznak.

A kicsomagolatlan feldolgozé modulokkal kapcsolatban lasd: 18.4 Kornyezeti specifikaciok.

BOND 7 felhasznaloi kézikonyv, 49.7556.514 A07
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